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1.1

1.1.1

1.1.2

Software
Version

Riickfragen

Abb. 1-1

KHAN

1. Allgemeines

Allgemeines

Benutzerhandbuch

Hersteller

Die Evatec Ltd. in CH-8890 Flums, kurz Evatec genannt, ist Hersteller der
Anlagensteuerung KHAN fir Anlagen der Typen BAK / BAV / BAP.

Giiltigkeitsbereich

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Eigenschaften und die Bedienung
der KHAN. Es enthalt generelle und detaillierte Informationen zu dieser
Steuerung, ohne dabei auf die spezifischen Eigenschaften betreffend der zur
Steuerung angeschlossenen Anlage einzugehen.

Angaben zur gesteuerten Anlage sind in der Betriebsanleitung der Anlage
nachzuschlagen. Dies betrifft insbesondere die fir den routinemassigen
Betrieb der Anlage erforderlichen Informationen und Instruktionen.

Dieses Benutzerhandbuch ist flir die Software KHAN Version VO3R01 giltig.

Eine neuere Version der Software kann Eigenschaften besitzen, die in diesem
Benutzerhandbuch noch nicht behandelt sind. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte
den Hersteller an.

Bei Rickfragen an Evatec ist es hilfreich, wenn die Versionsnummer der
Steuerungssoftware angegeben werden kann. Die Versionsnummer der Soft-
ware finden Sie im MenU Help, About (siehe Abb. 1-1, & 9).

About Khan XP

evatec Khan

SR A ElEE

Evatec Lid Yersion; W03 ROSE (3.:5.6.24)

Laochriet 1 ) o
CH-8290 Flums Configuration: BO1008 &K

W e atecnet. com

-

Versionsnummer und Konfiguration
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1. Allgemeines

HINWEIS:

Bei Diagnoseriickfragen (z. B. bei Storfdllen) ist zusatzlich, wenn
immer moglich, die konkrete Fehlermeldung, welche auf dem Bild-
schirm angezeigt wird, anzugeben.

Die Diagnhose und damit die Beseitigung von Stéorungen wird erheb-
lich erleichtert, wenn Sie einen Fehlerbericht an Evatec senden,
siehe Kapitel 8.5 Fehlerbericht und Datensicherung, & 195.

Sicherheit

Dieses Benutzerhandbuch richtet sich an die Betreuer der KHAN. Es wird vor-
ausgesetzt, dass diese Betreuer in die Bedienung der Anlage und der KHAN
eingefihrt und entsprechend geschult worden sind.

Die anlagenspezifischen Sicherheitsaspekte sind in diesem Benutzerhand-

buch nicht behandelt. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise in der Betriebsan-
leitung der Anlage und befolgen Sie strikte alle Verhaltensanweisungen.

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006
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1. Allgemeines

Gliederung des Benutzerhandbuchs

Das Benutzerhandbuch dient in erster Linie als Nachschlagewerk. Es gliedert
sich themenbezogen in folgende Kapitel:

1

10

11

12

13

14

Das Kapitel Allgemein enthélt Angaben zu Glltigkeit, Sicherheit und
Handhabung des Benutzerhandbuchs.

Das Kapitel Einfihrung enthalt eine Einfilhrung zur KHAN und zeigt auf,
wie diese in eine Anlage integriert ist.

Das Kapitel Grafische Benutzerschnittstelle stellt die Bedienungsele-
mente vor und enthalt grundsatzliche Informationen tGber die KHAN.

Das Kapitel Dateiverwaltung beschreibt die Handhabung der Dateien
mit den Prozessdaten.

Das Kapitel Ausfiihren eines Prozesses beschreibt, wie ein bestehender
Prozess ausgefihrt wird.

Das Kapitel Datenanzeige stellt die verschiedenen Mdglichkeiten zur
Darstellung von Prozessdaten und Systeminformationen vor.

Das Kapitel Manuelle Steuerung beschreibt, wie einzelne Pro-
zessschritte manuell gesteuert werden kénnen.

Das Kapitel Alarm- und Fehlermeldungen listet die mdglichen Fehler-
meldungen auf und gibt Hinweise auf deren Ursache.

Das Kapitel Prozesserstellung und Parametereingabe beschreibt die
Erstellung neuer Prozesse.

Das Kapitel Modulbeschreibungen enthalt Erklarungen zu den Parame-
tern von samtlichen Modulen.

Das Kapitel Service beschreibt, wie zu Testzwecken einzelne Ein- und
Ausgange gesetzt werden kénnen.

Das Kapitel Konfiguration enthalt Angaben zur Grundkonfiguration der
KHAN und deren Anpassung.

Das Kapitel EEC Control beschreibt die Bedienung der Steuergerate flr
die Elektronenstrahl-Verdampferquellen.

Der Anhang enthalt ein Abbildungsverzeichnis und den Index flr einen
raschen Zugriff auf konkrete Themen.

11
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1.1.5

1.1.6

1.1.7

Tastaturein-
gaben

Querverweise

Bildschirm-
texte

Bildschirm-
wahltasten
(Schalt-
flachen)

1. Allgemeines

Zugriffshilfen

Folgende Zugriffshilfen erleichtern Ihnen das rasche Auffinden von gesuch-
ten Informationen:

Inhaltsverzeichnis

Komplette Informationen zu bestimmten Themen finden Sie dank der the-
menbezogenen Gliederung des Benutzerhandbuchs am einfachsten Gber das
Inhaltsverzeichnis.

Index
Informationen zu speziellen Themen oder bestimmten Tatigkeiten finden Sie
am schnellsten Uber den Index im Anhang dieses Benutzerhandbuchs.

Legenden

Zur eindeutigen Identifizierung von Teilen oder Elementen enthalt das
Benutzerhandbuch diverse Abbildungen. Textstellen nehmen mittels Legen-
den Bezug auf diese Abbildungen.

Legenden bestehen aus Zahlen oder Buchstaben und referenzieren Elemente
in der unmittelbar vor oder nach dem betreffenden Text aufgefihrten Abbil-
dung.

+ Aus Zahlen bestehende Legenden referenzieren Instruktionsschritte.

+ Aus Buchstaben bestehende Legenden werden nach der betreffenden
Abbildung tabellarisch aufgefiihrt und erklart.

Schreibweisen

sind fett dargestellt. Beispiel: Driicken Sie F1, bezw. driicken Sie Ctrl-F1,
wenn Sie zwei Tasten gleichzeitig betatigen miussen.

sind mit der Kapitelnummerierung, dem Kapitelnamen und der Seitenzahl
angegeben.
Beispiel: Kapitel 3.2.2 Aufteilungsmoglichkeiten des Bildschirms, & 29.

Kursive Schrift in eckigen Klammern: Bildschirmschaltflachen

Kursive Schrift: Parameter, Schaltflachen, welche nach dem Markieren mit
der Maus oder nach dem Driicken des entsprechenden Hotkeys einen ande-
ren Farbton annehmen.

Normale Schrift: Parameterwerte

sind in kursiver Schrift und in eckigen Klammern dargestellt.

Beispiel: Klicken Sie [OK] an, oder aktivieren Sie [OK].

MenUpositionen, welche nach dem Anklicken mit der Maustaste oder nach
dem Anwahlen mit der Pfeiltaste und dem anschliessenden Driicken von
Enter lediglich ein Untermenil anzeigen, sind mit z.B. «Markieren Sie Dis-
play» bezeichnet.

KHAN
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Hinweise

Bedienungs-
ebenen

eva fEE

==

1. Allgemeines

Piktogramme

Hinweise enthalten wichtige Informationen und sind mit einem Piktogramm
markiert.

HINWEIS:
Schenken Sie den mit diesem Piktogramm markierten Informationen
besondere Aufmerksamkeit.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen sind unter
Bericksichtigung der Bedienungsebenen gegliedert (z.B. Kapitel Prozesser-
stellung/Parametereingabe bezieht sich auf Benitzer mit Zugriffsrecht «Pro-
cess»).

An einigen Stellen werden jedoch ausnahmsweise Informationen fir Benut-
zer mit anderen Zugriffsberechtigungen aufgefiihrt, so dass ein Menlipunkt
wegen einer Detailinformation nicht in einem anderen Kapitel nochmals auf-
gefuhrt werden muss. Diese Stellen sind mit den folgenden Piktogrammen
gekennzeichnet:

Piktogramm Bedienpersonal (Manufacturing)

Bedienschritte, markiert mit diesem Piktogramm, beziehen sich auf Benutzer
ohne spezielle Zugriffsberechtigung (Normale Bedienung der Anlage im Pro-
duktionsbetrieb).

Piktogramm Process

Bedienschritte, markiert mit diesem Piktogramm, beziehen sich auf Benutzer
mit der Zugriffsberechtigung Process (Prozesserstellung, Eingabe von Para-
metern etc.).

Piktogramm Servicepersonal (Service)
Bedienschritte, markiert mit diesem Piktogramm, beziehen sich auf Benutzer
mit der Zugriffsberechtigung Service.

Piktogramm Configuration

Bedienschritte, markiert mit diesem Piktogramm, beziehen sich auf Benutzer
mit der Zugriffsberechtigung Configuration (Konfigurieren der Anlage, spezi-
elle Einstellungen).
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2.1

2.1.1

Fig. 2-1

KHAN

2. EinfUhrung

Einfiihrung

Aufbau der Anlagensteuerung

Die KHAN setzt sich aus Steuerungsrechner, Monitor, Tastatur und Maus
zusammen. Der Steuerungsrechner Gbernimmt die Steuerungsablaufe flr
den Pumpstand (VAC), den Beschichtungsprozess (PRO) sowie die dazuge-
hérende Visualisierung. Die KHAN steuert und Uberwacht eine gesamte
Anlage. Nebst den Ein- und Ausgabegerdten zur Bedienung durch die Benut-
zer verfligt sie deshalb auch Uber Ein- und Ausgange zu den Baugruppen und
Komponenten der Anlage. Abb. 2-2, B 16 zeigt die Elemente und Verbindun-
gen der KHAN.

CPCI Version

Printer

——)

=

Khan Controller

J [ veer3 [ mesi2 | meeit [ mesio ]| |
o o

. ||(mas3 ) Me2/2 ][ m3a1 ][ M40 ]| L

CD-ROM DRIVE J|C—C—C—wmeen ]| .

nEE

M45 M66, M34A

M62, M45 Modem

8 x RS 232 LLS_er_vEe_)_l

S S — —  —— I
Transfer XTC/B EEC 300 |

I . I
| | module VO modules (max. 3 devices) (max. 3 devices) : | Host :
gt = e
|

Control Rack |

Power rack

Plant

Blockdiagramm der KHAN mit CPCI
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DezIO Version (Windows XP)

AT

(HE
Printer (Optional)

Flat Screen
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KHAN Controller

w Ethemet-Switch

2. EinfUhrung

|

! Ethemet-Serial

: Adapter

I v v l

| e =
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! . E}ﬁ E; ﬁ

I e 18

I 13 Mode IO Mode

| Power Rack Water supply

1

| ! [ [ |
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Blockdiagramm der KHAN mit DezIO’s
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2. EinfUhrung

Merkmale der KHAN

Die KHAN ermdglicht durch quarzgeregelte Rate-Regelung und hohe
Abschaltgenauigkeit die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Schichten,
und das mit hoher Reproduzierbarkeit.

Die KHAN weist folgende Merkmale auf:

+ Hoher Bedienkomfort durch optimal gestaltetes Graphic User Interface
(GUI), bestehend aus Bildschirm und Maus- sowie Tastaturbedienung.
Das GUI wurde nach den neuesten Gesichtspunkten des Sematech User-
Interface Style Guide konzipiert.

+ Vollautomatische, programmierbare Steuerung des gesamten Prozessab-
laufs fir Vorbehandlung, Beschichtung und Nachbehandlung.

+ Modularer Aufbau der Hard- und Software fir hohe Flexibilitat in der Pro-
zessgestaltung und bei der Erweiterung mit Systemkomponenten.

+ Die KHAN unterstitzt 4 Bedienungsebenen (Manufacturing Mode, Process
Mode, Service Mode und Configuration Mode), welche durch unterschied-
liche Passwoérter geschitzt und somit nur flir autorisierte Benutzergrup-
pen zuganglich sind.

+ Uberwachungs- und Datenaufzeichnungsfunktionen wie Alarm Manage-
ment, Prozessstatistik, Real time trending, Historical trending etc.

+ Genormte Schnittstelle (SECS | / II) zum Datenaustausch von und zu
einem Host-System, wodurch eine vollstandige Integration der KHAN in
eine computergesteuerte Fertigungsstrasse maéglich ist.

+ Service- und Wartungshilfen in Hard- und Software gestatten eine einfa-
che Wartung und Fehlereinkreisung, wodurch mit minimalen Ausfallzeiten
gerechnet werden kann.

17
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Vorbe-
handlung

Beschichtung

Nachbe-
handlung

2.3.1

18

2. EinfUhrung

Definieren eines Prozesses

Ein vollstandiger Prozess wird im allgemeinen durch drei Phasen definiert:

Wahrend der Vorbehandlung wird die Anlage evakuiert und aufgeheizt.

Die Beschichtung erfolgt, sobald der gewtinschte Druck und die Temperatur
erreicht sind. Normalerweise werden die Substrate mit verschiedenen Mate-
rialien und mehreren Schichten beschichtet. Die Beschichtungsphase ist erst
beendet, wenn alle Schichten aufgebracht sind.

Wahrend der Nachbehandlung wird die Anlage abgekihlt und geflutet, das
heisst, der Druck in der Prozesskammer muss auf Atmospharendruck anstei-
gen, bevor die Tur der Prozesskammer gedffnet werden kann.

Die Phasen des Prozesses unterteilen sich in mehrere Hauptzustéande (Main
States), die sequentiell abgearbeitet werden. Jeder dieser Hauptzustande
unterteilt sich seinerseits wieder in Unterzustande.

Hilfen zur Prozessdefinition

Fir die Definition eines gewiinschten Prozesses steht in der KHAN ein Bild-
schirm mit Tastatur und Maus zur Verfiigung.

Mittels einer sehr flachen Menistruktur kann aus einer Anzahl vordefinierter
Prozesse ein bereits definierter Prozess gedndert oder durch Hinzufligen von
weiteren Modulen ein neuer Prozess erstellt werden.

Zur Erstellung eines Prozesses sind keine Programmierkenntnisse erforder-
lich. Informationen zur Erstellung oder Abanderung eines Prozesses finden
Sie im Kapitel Kapitel 9. Prozesse erstellen, & 201, Erklarungen zu den
Modulen in Kapitel 10. Module, & 237.

Samtliche Bedienungselemente fiir die KHAN sind im Kontrollrack zusam-
mengefasst. Fir die Eingabe von Daten oder Befehlen dienen eine Tastatur
und eine Maus (oder auf Kundenwunsch ein Trackball), fiir die Anzeige oder
Ausgabe von Daten ein Monitor und ein Drucker. Zusatzlich kénnen System-
daten Uber ein Diskettenlaufwerk eingelesen oder ausgegeben werden.

KHAN
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2. EinfUhrung

Optionen

Die KHAN kann mit Optionen erweitert werden, welche zusatzliche Komfort-
funktionen sowie die Integration weiterer Subsysteme oder den Anschluss
eines Host-Rechners erlauben.

Als Optionen sind erhaltlich:

Bei der Option Host-Anschluss besteht die Mdglichkeit, die Steuerung im

Remote- oder Local-Modus zu betreiben.

+ Im Modus Remote werden Steuerbefehle nur noch vom lGbergeordneten
Host-Rechner akzeptiert. Die Tastatur der KHAN kann lediglich noch zur
Anwahl der Bildschirmanzeigen und zur Alarmquittierung benutzt werden.
In den Bedienungsebenen Process Mode und Service Mode kdénnen Pro-
zessrezepte und Zustande der Ein- und Ausgabekandle nur noch ange-

schaut, aber nicht mehr verandert werden.

+ Im Modus Local sind samtliche Steuerbefehle und Manipulationen ohne
Einschrankungen madglich.

Einschubmodule des Controllers

Angaben zu den HW-Modulen (siehe Abb. 2-2, & 16) finden Sie im anlagen-
spezifischen Dokumentationsordner.

19
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2. EinfUhrung

Integration des XTC/B in die KHAN

Das XTC/B ist ein Schichtdicken-Messgerdt und Rate-Regelgerat.

Allgemeines
Das XTC/B ist im wesentlichen identisch mit dem XTC/C.

Das XTC/B ist jedoch optimiert fur die Integration in eine libergeordnete
Steuerung. Das heisst, das XTC/B Gbernimmt lediglich die Rate-Regelung
und die Schichtdickenmessung. Die einfachen Mdglichkeiten, einen ganzen
Layer zu steuern (z.B. Leistungsrampen vor dem Bedampfen) sind im XTC/B
nicht mehr enthalten. Daflr ist die Gbergeordnete Steuerung in der Lage,
wesentlich komplexere Beschichtungsrezepte als das

XTC/C zu kontrollieren.

Ausserdem kann das XTC/B den 6-fach-Quarzwechsler QSK 621 ansteuern.
Das XTC/B ist flir die Ansteuerung eines einzelnen Sensors ausgelegt.

Installation

Die Installation wird in Kapitel 12.6.1 Installation des XTC/B in die System-
steuerung KHAN, B 380, beschrieben.

Installation einer neuen Version der Systemsteuerung

Die Angaben zur Installation einer neuen Version der Steuerung finden Sie in
Kapitel 12.8 Installation einer neuen Version der Systemsoftware, & 387.

KHAN
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Einschalten der KHAN

Die Inbetriebnahme der Anlage und das Einschalten der KHAN ist in der
Betriebsanleitung zur Anlage beschrieben.

Die Instruktionen im vorliegenden Benutzerhandbuch gehen davon aus, dass
die Anlage mit der KHAN vollstédndig installiert und korrekt in Betrieb genom-
men worden ist.

Sollte das System eingeschaltet, die KHAN jedoch ausgeschaltet sein, gehen
Sie folgendermassen vor:

1 Kontrollieren Sie, dass sich niemand im Bereich der Anlage aufhalt oder
dort arbeitet

2 Kontrollieren Sie, dass alle NOT-AUS-Schalter entriegelt sind

3 Fahren Sie weiter mit Kapitel 2.8.1 Aufstarten des NT-Steuerungsrech-
ners, B 21

Aufstarten des NT-Steuerungsrechners

Vor dem Einschalten der Netzspannung am Windows-NT-Steuerungsrechner
muss sichergestellt werden, dass alle notwendigen Verbindungen vorgenom-
men sind, d.h.:

Tastatur mit Maus

Bildschirm

Analoge und digitale Input- und Output-Module
Serielle Schnittstellen

* & o o

HINWEIS:

Insbesondere beim analogen Input (M34-Modul) muss die Verbin-
dung vorhanden sein und die dazugehérige 15V DC Spannungsver-
sorgung muss eingeschaltet sein. Wenn die Spannung erst nach dem
Aufstarten des Rechners eingeschaltet wird, werden keine definier-
ten Werte vom Analog Input eingelesen.

Schalten Sie das System mit dem Schllissel-Hauptschalter an der Rlickseite
des Kontrollracks ein.

Normalerweise startet die Steuerungsanwendung vollautomatisch.

Als Startbild erscheint ein zweigeteilter Bildschirm mit den Mimic- und Over-
view-Bildern.

21



evatec

Abb. 2-3

process systems

2. EinfUhrung

Process EMO Runé 384 Run Time p0:00:07
Main State ﬁELOAD Sub State ﬁandhy
Mode ﬁanufaﬂuring.fl_ncal Date ﬁ6:31:12 4-APR-98
[[Faen | Pesource | tal | as | Flement | 20 | Vacuum ||
Standby'done
1
Meissner Off/done L 930.0  [mbar] m 0[] —M—‘ 0.0 9.9E-03 [mbar]
H20 Offidone £ 9.9E-03 [mbar]
3
—_— —N—‘ 0.0 0.0 [mA]
e — Ll U]
P 14E-03  [mbar] — —
P2 990.0 [mbar] f
P3 990.0 [mbar]
. . 9 K] =
P4 990.0 [mbar] - “

)

Overview

Main state time 00:00:43 Sub state time 00:00:43
Pressure 990.0 [mbar] Rotation 0 [rpm] RWE | -| -| -

Temperature: T1 20 [°C]

Xtal elapsed 1 5000000 [MHz]

PRO : -I- 08:04:43 4-APR-98 Power Fail soft at 17:57:14 3-APR-98
Ctrl F1 F§ F9 F6 [Fa=z] TAB
Start Ouverview Mimic Zoom Split Jump &

Startbild

Wenn vorher in einem speziellen Account (Benutzername nicht KHAN) gear-
beitet wurde, kann das System nicht automatisch starten. Die entsprechende
Fehlermeldung wird dann bestatigt (OK-Knopf driicken). Anschliessend wird
im Feld Username und Passwort jeweils «khan» eingegeben (Kleinschreib-
weise benitzen!). Die Eingabe wird beendet durch Driicken der Enter-Taste,
oder indem der OK-Knopf mit der Maus angeklickt wird.

HINWEIS:

Falls der Analog Input Stecker oder die dazugehdrige 15V DC Versor-
gung wahrend des Betriebes entfernt werden, ist die Funktion des
Analog Inputs nach dem Einstecken nur dann voll gewahrleistet,
wenn der Betrieb des Steuerungsrechners beendet wird (siehe nach-
stes Kapitel Kapitel 2.8.2 Beenden der KHAN, B 23) und der Rechner
neu aufgestartet wird.

HINWEIS:

Dasselbe gilt beim Ausstecken des Maus- oder Tastatur-Steckers.
Deshalb sollte auch auf eine entsprechende Fixierung (Kabelbinder)
dieser zwei Stecker geachtet werden.

KHAN
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Beenden der KHAN

HINWEIS:

Das Beenden des Rechnerbetriebs darf nicht durch direktes Aus-
schalten der Netzversorgung erfolgen. Ein nicht geregeltes Beenden
kann zu Datenverlusten fiihren.

Die Berechtigung zum Beenden der Systemsteuerung KHAN kann mit dem
Parameter Mode for exit im Bild Archive Setup vergeben werden. Dies ist im
Kapitel 6.6 Archive Setup, B 112 beschrieben.

Geregeltes Beenden lauft wie folgt ab:

1 Benutzer mit Berechtigung zum Beenden im entsprechenden Mode
(z.B. Service-Mode) anmelden

2 Ctrl-End gleichzeitig dricken (Damit wird KHAN und evt. auch WIN-
DOWS NT beendet, siehe Schritt 4)

3 Es erscheint folgende Dialogbox:

Shut Down Windows

‘what do pou want the computer to do
& Shut down

" Restart

" Exit KHAMN, Beturn to wWindaow

4.1

4.2

4.3

Die KHAN und WINDOWS konnen auf verschiedene Weise beendet wer-
den:

Falls Sie den Computer ganz ausschalten wollen:

Mit der Maus die Funktion [Shutdown] (Computer herunterfah-
ren) anwahlen und die Schaltflache Ok betatigen. Warten, bis die
Meldung It is now safe to turn off your computer erscheint. Netz-
versorgung ausschalten.

Falls Sie den Computer neu starten wollen (nitzlich z.B. nach
einem Konfigurationswechsel):

Mit der Maus die Funktion [Restart] anwahlen und die Schaltfla-
che Ok betatigen.

Falls Sie nur die KHAN beenden wollen, um in WINDOWS weiter-
zuarbeiten (z.B. um andere Programme auszufiihren):

Mit der Maus die Funktion [Exit KHAN, Return to Window] anwah-
len und die Schaltflache [Ok] betatigen.

Diese Art des Beendens kann nur ausgefiihrt werden, wenn die
KHAN im Service Mode oder im Configuration Mode ist.
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3. Benutzerschnittstelle

Benutzerschnittstelle

Einleitung

Bei der Erstellung der Grafischen Benutzerschnittstelle (Graphic User Inter-
face, GUI) wurde besonderes Augenmerk auf einfache und sichere Bedien-

barkeit der Systemsteuerung gelegt. Dies resultiert in einer Bedieneroberfla-
che in Window-Technik, welche nach neuesten Erkenntnissen des Sematech
User-Interface Style Guide aufgebaut ist.

In Anlehnung an diese Norm haben die Fenster (Windows) eine vordefinierte
Grosse und sind auf dem Bildschirm fix plaziert. Ein besonderer Vorteil liegt
darin, dass der Bildinhalt automatisch an die Fenstergrésse angepasst wird.

Bildschirm

Am Bildschirm informieren Sie sich Uber samtliche Daten betreffend Prozess
und Anlage. Dabei kann Ihnen die optimale Anordnung der Anzeigen die
Arbeit sehr erleichtern. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die Bildschirm-
anzeige eingeteilt ist und welche Darstellungsmdéglichkeiten zur Verfligung
stehen.

Bildschirmbereiche

Das Bilschirmbild ist bei der Systemsteuerung KHAN in 3 Bereiche aufgeteilt:
Bereich A, B und C.

HINWEIS:

Sie gelangen zur Anzeige des Hauptmeniis in der hier gezeigten
Form, indem Sie zuerst F10 driicken und anschliessend ein- oder
zweimal F6, um eine allfdllige Bildschirmaufteilung riickgdangig zu
machen.
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Abb. 3-1

Bereich A

Abb. 3-2

3. Benutzerschnittstelle

Process bEMO Runz 373 Run Time 'po;o1;44
Main State pﬂ_o/u) Sub State 'ptandhy A
Mode Manufacturing Local Date 113:59:55 18-DEC-01
| resource | tal | Las [ rlement | 1120 | vacuum
Standby/done
Meissner Offidone
P4 6.0E-06 mbar] T 20 [°C] 1 0 9E.03
H20 Offidone — FEIL g 00 09603 mban)
-N—{z 0.0 6.0E-06 [mbar]
3
0.0 0.0 no conf
F F 4
P1 1.1E-03  [mbar] Sl S | v — 0.0 0.0 [%]
P2 | Outrange  [mbar]
P3 990.0 [mbar] B
P4 6.0E-06 [mbar]
10 [K] X
P3
CtrlF1 Ctrl F9 F8 F9 =] TAB C
Start Start/Stop Overview Mimic Split Jump &

Bildschirmbereiche am Beispiel Mimikbild

Der Bereich A der Bildschirmanzeige bleibt immer gleich. Er informiert tiber
die aktuelle Systemibersicht.

Process EMO Runz ﬁ Run Time 50:01:44
Main State EELOAD Sub State Eﬂ"dw %
Mode ﬁanufmuringn_ucal Date |i4:05:34 18-DEC-01

Informationen im Bereich A

Im Bereich A der Bildschirmanzeige werden die folgenden Informationen
angezeigt:

Process
Name des geladenen (aktuellen) Prozesses. (Kapitel 4.2 Prozess laden
(Befehl Get), & 54)

Run#

Zahler fir die Beschichtungsprozesse, der beim Start eines Prozesses um 1
erhoht wird. (Erklarungen dazu finden Sie im Kapitel 10.1 Pretreatment,
237; Parameter LIMITS)

Run Time
Zeitangabe zum bisherigen Prozessablauf in Stunden, Minuten und Sekun-
den.

Main State
Angabe, in welchem Hauptzustand sich der Prozess befindet. (Kapitel 5.2
Haupt- und Unterzustdnde eines Prozesses, B 63)

Sub State

Angabe zum Unterzustand, in dem sich der aktuelle Prozess befindet.
(Kapitel 5.2 Haupt- und Unterzustdnde eines Prozesses, & 63)

KHAN
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Abb. 3-3
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3. Benutzerschnittstelle

Mode
Angabe, aus welcher Bedienungsebene (Zugriffsrecht) in den aktuellen Pro-
zess eingegriffen werden kann. (Kapitel 3.3.2 Bedienungsebenen (= Modes),
33)

Date
Aktuelle Datums- und Uhrzeitangabe.

Im Bereich B der Bildschirmanzeige werden die zum aktuellen Prozessab-
schnitt gehdérenden Informationen dargestellt. Zudem erfolgt liber diesen
Bereich der Dialog zwischen Bediener und Prozesssteuerung. Die Anzeigen
werden entweder automatisch aufgerufen, basierend auf dem gegenwarti-
gen Prozessschritt, oder manuell aus dem Menl angewadhlt.

[ resource | tal | Cas [ Tlement | 1120 acuum
Standby/done a
Meissner Offidone
H20 Offidone P4 6.0E-06 [mbar] T 20 [°C] _"1_,7“‘ 9.9E-03 [mbar]

-N—lz 0.0 6.0E-06 [mbar]
—}‘3—( 0.0 0.0 no conf

4 T 8 ,
Pt [ 11E03 [mbar] R P— 9] 0.0 [%]
P2 [ Outrange  [mbar]
P3 :7%07.67&7{!?1]' I
P4 6.0E-06 [mbar] .

‘ ——b
[ 10 [K] X
‘ P1

P3

—)

Informationen im Bereich B

a - Kopfzeile
b - Bildbereich

Der Bereich B kann bei Bedarf in maximal 4 eigenstandige Fenster mit unter-
schiedlichen Informationen unterteilt werden. Die Aufteilung dieser Fenster
ist fest vorgegeben (siehe Kapitel 3.2.2 Aufteilungsmoglichkeiten des Bild-
schirms, B 29).

Jedes Fenster besitzt eine eigene Kopfzeile an seinem oberen Fensterrand.
Im aktiven Fenster wird diese Kopfzeile griin unterlegt und mit den verflig-
baren Schaltflachen (Buttons) dargestellt:

+ Auf der linken Seite der Kopfzeile befindet sich immer [F10 Menu] (zuriick
zum Hauptmeni).

+ Auf der rechten Seite der Kopfzeile sind, je nach Fenster, eine unter-
schiedliche Anzahl von Schaltflachen (Buttons) dargestellt.

Die Funktionen in den Bildschirmfenstern kénnen durch Driicken der Funkti-
onstasten an der Tastatur oder mittels Anklicken mit der Maus ausgefihrt
werden.

Die Bedeutung der Funktionen in der Kopfzeile und der Anzeigen in den ein-
zelnen Fenstern wird jeweils bei den entsprechenden Bedienungsablaufen
erklart.

27



evatec 3. Benutzerschnittstelle

process systems

Die Taste Esc

Mit Esc kann jeweils der letzte Befehl widerrufen und riickgangig gemacht
werden. Bei der Anzeige des Hauptmends steht dieser Befehl auch als Schalt-
fldche in der Kopfzeile zur Verfligung.

Bereich C Der Bereich C der Bildschirmanzeige ist immer gleich aufgebaut. Er infor-
miert Gber Alarmmeldungen und die aktuell verfiigbaren Prozesssteuerbe-
fehle.

PRO : -I- 13:27:24 20-AUG-98 FV-PUMP WARHNING error
Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 FF 3 TAB
Start Start/Stop Ouerview Mimic Split Jump &

Abb. 3-4 Informationen im Bereich C

Im Bereich C der Bildschirmanzeige werden folgende Informationen ange-
zeigt:

Gelbe oder rote Zeile
Zeitpunkt und Angaben der letzten Alarmmeldung

Blaue Schaltfldchen (ganz links)
Im aktuellen Zeitpunkt wirksame Befehle zur Steuerung des Prozesses.
(Kapitel 5.3 Prozesssteuerungsbefehle, & 68)

Rote Schaltfldche (Mitte links)
Befehl zur Quittierung einer Alarmmeldung

Graue Schaltflachen (Mitte rechts, neben roter Schaltfldche)
Befehle zur unterschiedlichen Darstellung des aktuellen Prozesszustandes

Griine Schaltflachen (ganz rechts)

Befehle zum Ein- oder Auszoomen des aktiven Fensters bzw. zum Aktivieren
des nachsten Fensters (siehe Abb. 3-6, & 29)
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Aufteilungsmoglichkeiten des Bildschirms

Fir manche Arbeiten ist es vorteilhaft, gleichzeitig verschiedene Meni- oder
Prozessubersichtsbilder darstellen zu kénnen. Dazu kann der Bildschirm im
Bereich B (siehe Kapitel 3.2.1 Bildschirmbereiche, & 25) der Bildschirman-
zeige in maximal vier Teile unterteilt (gesplittet) werden.

Beim Splitten eines Fensters wird das aktivierte Fenster halbiert und ein
zusatzliches Fensters angezeigt. Umgekehrt vergréssern sich aktivierte Fen-
ster beim Zoomen und Uberdecken dabei das daneben oder darliber ste-
hende Fenster. Die nachstehende Ubersicht zeigt die Méglichkeiten auf, die
Pfeile gehen jeweils vom aktivierten Fenster aus.

F7 Split F6 Zoom

T
>
—
—

Vo

/
| N |

Aufteilungsméglichkeiten des Bildschirms im Bereich B

Die zum Splitten und Zoomen bendétigten Befehle sind im Bereich C der Bild-
schirmanzeige ganz unten rechts als griine Schaltflachen dargestellt. Nebst
der Bezeichnung des Befehls (Zoom/Split) ist gleich auch die Auswirkung des
Befehls, bezogen auf das aktivierte Fenster, dargestellt.

24 20-AUG-93 FY-PUMP WARHIHG error
F& Fa F6 ] Ff 5 TAB
Quverview Mimic Zoom Spint Jump ™

Befehle zum Aufteilen des Bildschirms

[F6 Zoom]
Befehl zum Vergréssern des aktivierten Fensters.

[F7 Split]
Befehl zum Halbieren des aktivierten Fensters.

[TAB Jump]
Befehl zum Aktivieren des gewiinschten Fensters. Der Befehl aktiviert in
zyklischer Reihenfolge jeweils das nachste Fenster.
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Zum Aufteilen des Bildschirms ist wie folgt vorzugehen:

1 Das zu halbierende Fenster aktivieren (die Kopfzeile des aktivierten
Fensters muss grin unterlegt sein).

2 [F7 Split] anklicken, damit sich das aktivierte Fenster halbiert und ein
zusatzliches Fenster angezeigt wird.
+ Sie kénnen nur solche Fenster halbieren, die nicht bereits auf einen
Viertel der Anzeige verkleinert worden sind. Sind solche Fenster
aktiviert, wird die griine Schaltflache [F7 Split] nicht angezeigt.

Ausgehend von der den Bereich B flillenden Anzeige des Hauptmens ergibt
sich nach der Aufteilung in zwei Fenster folgendes Bild:

Process bEMO Run#Z 373 Run Time po;oo;oo
Main State L0AD SubState  Standby
Mode ﬁanu!acturingeLocaI Date ﬁ4:14:48 18-DEC-01
[ Standby/done 1
‘ H20 Offidone P2[ 6.6E03 [mbar] ™ 20 [°C] ) 0.0 9.9E-03 [mbar]
P 3 0.0 6.6E-03 [mbar]
Lt 5 0.0 0.0 no conf
—aaE e S| | SE=9 f s L 0.0 0.0 [%]
P1 1.1E-03  [mbar]
P2 6.6E-03  [mbar]
P3 3.3E-03  [mbar] Baffle >
10 K
P4 PowerOff [mbar] | Freon e 1K1 .
P3
Overview *_raphic jumer

Main state time 00:00:39 Sub state time 00:00:39
Pressure 6.6E-03 [mbar] Rotation 0 [rpm] RVE | -] -] -

Temperature: T1 20 [°C]

Xtal elapsed 1 4990000 [MHz]

CtrlF1 Ctrl F9
Start Start/Stop

F8 F9 F6 ] FIES TAB
Overview Mimic Zoom Split Jump &

Bildschirm, in 2 Fenster unterteilt

a - Unterteilung riickgéngig machen
b - Fenster teilen

Die maximal mdgliche Aufteilung erlaubt die Darstellung von vier Fenstern:

KHAN
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Process EMO Run# 373 Run Time 00:00:00
Main State EELOAD Sub State ﬁandby
Mode ﬁanufacturingn.ocal Date ﬁ4:1a:3s 18-DEC-01
FI0 Menu; esource] (tal | Gas fJonSource|flement| 120 |Vacuum Overview: 1
Standby/done
muf:,done P2 [ 65E03 [ u'z— 0.0 99603 J| Temperature ! :
o W] | T B
"3 00 00| Pressuee =
4 00 00 Jimbar] 6003
Pt 1.1E-03 w]:
P2 | 6.6E-03 E
P3 | B.3E-03 200
P4 |Power0ff E
0.0 50‘.0 106.0 |50I.0 206_0 25‘0.0 300,0
- lime: *:*I | » MI
Overview Recipes
Main state time 00:04:27 Sub state time 00:04:27 0 ALU_SAW i Demo i NEWPROG
Pressure 6.66-03  [mbar] Rotation 0 [rpm] RvH-[-]- Iest_m glest_ﬂe ﬂlest_ﬂd
Temperature: 1 2 g ) Test 05
Xtalelapsed 1 (4330000 [MHz)
CtrlF1 CtrlF9 F8 F9 F6 E3 TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Zoom Jump &
a b
Abb. 3-8 Maximale Unterteilung des Bildschirms

a - Unterteilung riickgéngig machen
b - Graue Schaltfléche, da keine weiteren Unterteilungen méglich sind

Zoomen der Zum Zoomen (Vergrossern) eines Fensters ist wie folgt vorzugehen:
Bildschirman-
Zeige 1 Das zu vergrdssernde Fenster aktivieren (die Kopfzeile des aktivierten

Fensters muss grin unterlegt sein).
+ Das Fenster kann durch Anklicken mit der Maus oder durch Driicken
von Tab aktiviert werden.

2 [F6 Zoom] anklicken oder F6 driicken, damit sich die Grosse des akti-
vierten Fensters vergrossert.

Soll nun in einem der Fenster gearbeitet werden, ist darauf zu achten, dass
das Fenster aktiv ist (Kopfzeile griin unterlegt). Danach kann beispielsweise
durch Anklicken von [F10 Menu ] oder Driicken von F10 das Menu aufgeru-
fen und beliebig weiter gearbeitet werden.
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Abb. 3-9
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Meniistruktur

Die KHAN besitzt eine sehr flache Menistruktur, welche praktisch lediglich
aus zwei Ebenen besteht. Beide Ebenen werden im Hauptmeni Gbersichtlich
auf einem Menibild dargestellt.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie und mit welchen Mitteln Sie innerhalb
der Menistruktur navigieren.

Angewadhliter Meniipunkt

Ein angewadhlter Menlpunkt ist dadurch gekennzeichnet, dass er blau unter-
legt ist.

Innerhalb der Meniis kénnen Sie sich wie folgt bewegen:

+ mit den Cursortasten (siehe Kapitel 3.5.1 Cursortasten, & 38)

+ mit dem Mauszeiger (siehe Kapitel 3.5.2 Trackballzeiger, B 38)

+ mit Hot-Keys (siehe Kapitel 3.5.3 Hot-Keys, & 39)

[Esc]
Mit [Esc] gelangen Sie zum vorher angewahlten Bild zurick.

Die Funktionstaste F10
Mit F10 gelangen Sie ins Hauptmend.

Hauptmenii
FI0 Men| HP | Fesource | “tal 1 as | 1onSource [ Flement | H20 1 vacuum
Alarm List
Statistic b Chart | (1HOUR BACK)
Logbook Chart 2 (1 MIN.BACK) [mbar] T 20 [°C] —b“l—,—l]llvw [mbar]
Systern Control b Chart 2 (H:Power&Rate)
Frocess Definition Chart 4 (H:Heater) _){_42 0.0 6.0E-06 [mbar]
[ew Mode b Chat 5 Q) 2
X i i +H 0.0 0.0 no conf
1 Recipe file list Hesidual Gas Analysis
2 Residual gas display 'ﬁ 'ﬁ 'f 'T *{4_,—0.0'—0.0 [%]
2 Graphic charts file list
4 Graphic definition
5 Chart 1 (THOUR BACK) @
Help % |
Baffle
Freon @ 10 M x
: P1
P3

Hauptmeni mit Ebenen 1 und 2
Zusatzlich zu den MenUpunkten kénnen Sie im Hauptmenu die letzten 5

angezeigten Bildschirmbilder anwahlen (Hotkeys 1...5). Damit kdnnen klrz-
lich gebrauchte Bilder schnell wieder aufgerufen werden.
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3.3.2 Bedienungsebenen (= Modes)

Die KHAN ist in vier bzw. finf (wenn ein EEC 300 benutzt wird) Bedienungs-
ebenen unterteilt, wovon vier nur mittels Passwdrtern zuganglich sind. Die
Passworter kdnnen pro Bedienungsebene verschieden definiert werden.
Dadurch ist gewahrleistet, dass nur berechtigte Personen zu den entspre-
chenden Bedienungsebenen Zugang haben.

HINWEIS:

Im Bereich A (siehe Kapitel 3.2.1 Bildschirmbereiche, 2 25) der Bild-
schirmanzeige wird im Feld Mode die jeweils aktuelle Bedienungs-
ebene angezeigt.

Die Bedienungsebenen kénnen im Hauptmenul Uber den untersten Menli-
punkt New Mode aufgerufen werden. Die vier Bedienungsebenen werden
dabei im Untermenl aufgelistet.

a b
Process DEMO Runz 374 Run Time m
Main State RELOAD Sub State Standby
Mode Manufacturing/Local Date 14:33:19 18-DEC-01
| resource | “tal | Cas | 'onSource | rlement | 1120 [ vacuum
Lisplay 4
Ctatistic 4 [
| .ogbook P4 6.0E-06  [mbar] T 20 [°C] ‘N‘I—‘{W [mbar]
System Control L
Frocess Definition -)‘2—{70.0 | 6.0E-06 [mbar]
G'—' Muintenance — 0.0 0.0 [ no conf
raphtc overview Brocess .
2 Overview Senice r— f— T— 0.0 0.0 [%]
Help onfguratlon
P4 i 6 OE-06 imlnl]
Baffl
[ Freo|e1 x
ctilF1 | CtrlF9 | | 8 | Fo | | =] TAB |
Start Start/Stop Overview Mimic Split Jump &
Abb. 3-10 Bedienungsebenen
a - Aktuelle Bedienungsebene = Mode
b - Mégliche Modes
Erkldarung der Manufacturing Mode
Bedienungs- Der Manufacturing Mode ist ohne Passwort zugadnglich. In dieser Bedienungs-
ebenen ebene kann ein bestehender Prozess ausgefiihrt oder ein neuer Prozess in

den Arbeitsspeicher geladen werden. Zudem kénnen verschiedene Befehle
zur Steuerung des Pumpstands oder flr die manuelle Bedienung der Anlage
ausgeflhrt werden.

Process Mode

Die Bedienungsebene Process Mode ist durch ein Passwort gegen unbefugte
Benutzung geschiitzt und unterstiitzt alle Funktionen des Manufacturing
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Mode. Zudem kénnen neue Prozesse erstellt oder bestehende Prozesse
modifiziert und unter neuem Namen gespeichert werden.

Das Vorgehen dazu finden Sie in den Kapiteln Kapitel 9. Prozesse erstellen,
201, Kapitel 9.3 Neuen Prozess erstellen, B 206, und Kapitel 10. Module,
237, beschrieben.

Service Mode

Die Bedienungsebene Service Mode ist durch ein Passwort gegen unbefugte
Benutzung geschiitzt und unterstitzt alle Funktionen des Process Mode.
Zudem koénnen in dieser Bedienungsebene Ein- und/oder Ausgabekanale
selektiv gesteuert und die logischen Zustande (Bit gesetzt, nicht gesetzt) der
Kanale am Bildschirm dargestellt werden.

Das Vorgehen dazu finden Sie in den Kapiteln Kapitel 11. Service, B 301, und
Kapitel 11.2 Anwahl des Service Mode, B 302, beschrieben.

Configuration Mode

Die Bedienungsebene Configuration Mode ist durch ein Passwort gegen
unbefugte Benutzung geschiitzt und unterstitzt alle Funktionen des Service
Mode. Diese Bedienungsebene ist flir Systemkonfigurationen vorgesehen.

Das Vorgehen dazu finden Sie in den Kapiteln Kapitel 12. Konfiguration,
323, und Kapitel 12.2 Anwahl des Configuration Mode, & 324, beschrie-
ben.

Maintenance Mode

Eine zusatzliche Bedienungsebene (Maintenance Mode) steht zur Verfiigung,
wenn ein EEC300 benutzt wird. Maintenance Mode ist nur mittels Passwort
zuganglich, um sicherzustellen, dass nicht autorisierte Personen keinen
Zugriff auf diese Bedienungsebene haben. Im wesentlichen stimmt dieser
Modus mit dem Manufacturing Mode Uberein, besitzt aber zusatzliche EEC
Steuerfunktionen. Diese Funktionen sind: Center Calibration, Water control
und Air control.

Bedienungsebenen anwéhlen

Der Zugang zu den Bedienungsebenen ist (mit Ausnahme des Manufacturing
Mode) nur mit einem Passwort mdglich. Das Vorgehen dazu ist jeweils in den
betreffenden Kapiteln beschrieben.

Angaben zur Handhabung der Passworter finden Sie im Abschnitt Kapitel 9.6
Zugriffsschutz mittels Passwortern, & 233.

Bedienelemente

Zur Bedienung der KHAN sind folgende Bedienelemente vorgesehen:

Abhangig von der aktuellen Bedienungsebene werden in den Menibildern
unterschiedliche Zugriffsmdglichkeiten (meist in Form von Schaltflachen)
angeboten.

Anwahlmodglichkeit fir die aktuell zur Verfiigung stehenden Befehle.
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[F1] bis [F8]
Siehe Prozesssteuerungsbefehle (Kapitel 5.3 Prozesssteuerungsbefehle,
68)

[F9]
Mimic-Bild: Siehe Abb. 7-1, B 121

Online-Hilfe

Vorraussetzungen

Die Online-Hilfe (siehe Kapitel 3.4.2, B 35) setzt ein System mit installiertem
Microsoft Internet Explorer (IE) Version 4 oder héher voraus. Bei dlteren
KHAN-Systemen (im allgemeinen vor Oktober 1999 installiert) ist die gefor-
derte Version des IE nicht installiert, und sollte von Evatec-Personal aktuali-
siert werden.

Aufrufen der Online-Hilfe

Die Online-Hilfe wird durch Driicken der Funktionstaste F11 oder durch
Anwahlen des Menlpunktes Help, Untermenl Online Help aufgerufen. Die
Online-Hilfe benutzt das KHAN Benutzerhandbuch.

Nach dem Aufrufen der Online-Hilfe wird das entsprechende Hilfe-Fenster in
dem Teil des Bildschirms angezeigt, der dem momentan aktiven Fenster
gegeniberliegt. Sie kdnnen zur KHAN Software zurlickkehren, indem Sie ein-
fach einen sichtbaren Teil der KHAN Oberflache anklicken. Das Hilfe-Fenster
lasst sich nicht soweit vergréssern, dass es die gesamte KHAN Oberflache
verdeckt.

Help =1 E3

E Print | Forvward | Back |

-

Contents Previous Next BP-S)

8.3 System Alarms

Alarm messages are displayed above the control command buttons in the alarm display bar which is provided for this
purpose.

If several alarm messages occur simultaneously, the first (unacknowledged) xxx:- alarm message is displayed and the
other messages are saved.

a b [ d e f

Ctrl F6 Ctrl FT F8 F9 F6 [
Hold Abort Querview Mimic Zoom

Alarm dispiay bar J

Fenster «Online-Hilfe»

Folgende Schaltflachen sind verfligbar:
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+ Help Topics: Offnet das Fenster Help Topics (siehe Kapitel 3.4.3 Help
Topics, B 36).

+ Print: Druckt die momentan angezeigte Seite der Online-Hilfe.

+ Forward: Entspricht dem Befehl Forward im Internet Explorer.

*

Back: Entspricht dem Befehl Back im Internet Explorer.

3.4.3 Help Topics

»'Help Topics: Khan H... [E=l B3

Eontentsl Indew  Find |N0tes I

Find Options [ x|
1 Type the word(s] you want ta find / p

Ixtc b4 | — I multiple wards are typed then find... ———

& all of them.
2 Select zome matching words to narrow search -
TE = any of themn,

—t

KIC/C

HTC-Power X
HTC-Rate £+ in front of each word.
KTC-Thickness

— The typed characters position haz to be... —

= anpwhere in gach word,

= at the end of each word.

3 Pick a topic and press Dizplay or double-click it

XTC/B N [ ek

Installing the =TCAE in the KHAM NT I— Bebuild Please note that this may
Interation of the XTC/B in the KHAN NT e take a minute of bwa...
Frogramming the <TC/AE

Introduction —

Configuration

General LI ﬂl

Dizplay I Cancel

Abb. 3-12 Fenster «Help Topics» mit Fenster «Find Options»
Das Fenster Help Topics ermdglicht die Auswahl von Hilfethemen:
+ FUr jedes Kapitel des Handbuchs durch Navigieren auf der Seite Contents.
+ FUr jedes Kapitel des Handbuchs durch Navigieren auf der Seite Index.

+ Mit Hilfe der Funktion Find kdnnen Sie die gesamte Online-Hilfe nach
Begriffen durchsuchen, die den eingestellten Kriterien in Find Options ent-
sprechen.

+ Die Seite Notes zeigt zusatzliche Informationen, z.B. zu den Release
Notes. Sie kdnnen die Seite Notes durch eigene Anmerkungen erweitern.
Diese muissen als Dokument im HTML-Format vorliegen, was z.B. mit MS-
Word erstellt werden kann. Das Dokument muss in einem neuen Unter-
verzeichnis von c:\help_khan\notes\ abgespeichert werden, und der
Name des Dokuments (mit dem Suffix htm) muss mit demjenigen des
neuen Unterverzeichnisses lbereinstimmen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Display, um die gewlinschte Seite im KHAN
Hilfe-Fenster anzuzeigen.

Wenn Sie eine Textpassage im Hilfe-Fenster selbst suchen (d.h. nicht in der
gesamten Online-Hilfe), gehen Sie wie folgt vor:

1 Wadhlen sie das gewlinschte Hilfe-Fenster.
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2 Driicken Sie die Tastenkombination Ctrl+F. Damit 6ffnen Sie eine Dia-
logbox, in die Sie den gesuchten Text eingeben.

Suchen HER

Suchen nach: Ixtc Weitersuchen

™ Mur ganze Witer Suchr.i.c:hturig Abbrechen |
™ Grob-/Kleinschreibung » EUCk_‘f\'a[ts
beachten o Monwarts

Dialogbox zum Auffinden von Text in der momentan angezeigten Seite der Online-Hilfe

Tutorial
Ein Tutorial gibt eine kurze Einfiihrung in die Bedienung der KHAN.
Wenn das Tutorial installiert ist:

Wahlen Sie im Hauptmenu Help, Untermenl Tutorial, oder dricken Sie die
Tastenkombination Ctrl+F11, um das Tutorial aufzurufen.
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Menii- und Funktionswahl

Die KHAN bietet mehrere Mdglichkeiten, um sich im Meni zu bewegen oder
Funktionen aus den Bildschirmbildern auszufiihren.

Folgende Mdéglichkeiten stehen zur Verfligung:
+ mit den Cursortasten

+ mit dem Mauszeiger

¢+ mit Hot-Keys

Die einzelnen Mdglichkeiten werden in den nachfolgenden Abschnitten vor-
gestellt.

Cursortasten

Mit den 4 Cursortasten (siehe Kapitel 3.6 Tastatur, B 43) kdénnen die ver-
schiedenen Menlpunkte angewdhlt werden. Sie erkennen den aktuell ange-
wahlten Menilpunkt daran, dass er blau unterlegt ist.

Innerhalb einer Ebene wechseln Sie die Menlpunkte mit den Cursortasten
auf/ab, zwischen den Ebenen wechseln Sie mit den Cursortasten
links/rechts.

HINWEIS:
Um einen angewadhlten Meniipunkt auszufiihren, muss zusatzlich die
Eingabetaste gedriickt werden.

Im weiteren kénnen mit den Cursortasten in den Parameterbildern (z.B. im
Startparameter Bild) die Parameterfelder (Textfelder) selektiert werden.

Trackballzeiger

Zur Ausfihrung einer Funktion wird der Trackballzeiger (Mauszeiger) auf den
gewinschten Menlpunkt, die Schaltflache oder das entsprechende Eingabe-
feld gefihrt und dann angeklickt. Im Unterschied zu den Cursortasten wird
der betreffende Menlpunkt aber nicht zuerst markiert, sondern beim Anklik-
ken gleich ausgefiihrt, ausser es gibt zum betreffenden Menlpunkt noch
Untermenis zum Anwahlen.

HINWEIS:

Unter Anklicken mit dem Trackball versteht man das Driicken der
linken Trackballtaste, wahrend der Trackballzeiger auf das betref-
fende Objekt zeigt.

KHAN
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Hot-Keys

Hot-Keys sind rot geschriebene Buchstaben in der Beschriftung von Meni-
punkten oder Schaltflachen. Durch Eingabe dieses rot geschriebenen Buch-
stabens Uber die Tastatur kann die betreffende Funktion bzw. der betref-
fende Befehl ausgefihrt werden.

(EDMeny 1:1HOUR BACK ( :ﬁorkal e | |
Hame [thourBACK Hist. Display Ho ~
Time scale Time =
Time 3600 [s]
Element Text Min. Max. Color Save
IPressure - R = YT [3.000 [ml|ar] |m..e - Yes v
ITemperatule - 1 | lo.0 [600.0 [c Red v No ~
IPowel - 1 [ fo.0 [100.0 [%] |creen - o ~
1 | lo.o |5.000 [nn|/s] Cyan + Yes v
|Save data on disk after each rur | ‘
C

Menipunkte mit Hot-Keys

a - Eingabefeld
b - Hot-Keys (Alt+H, Alt+F) in der Kopfzeile
C - Hot-Keys (Y, N) in Eingabefeldern

Hot-Keys in der Kopfzeile (b) werden durch Driicken des Buchstabens
zusammen mit der Taste Alt aktiviert. Hot-Keys in Eingabefeldern (c)
werden durch Driicken des Buchstabens alleine aktiviert.

HINWEIS:
Gibt es auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei gleichlautende Hot-
Keys, so gilt der Hot-Key im aktivierten Fenster.
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Makrodefinitionen fiir Hot-Keys

Bestimmte Zusammenstellungen von Ansichten (Bildschirmbildern) kénnen
einer Tastenkombination (Hot-Keys) zugeordnet werden. Wenn Sie z.B mit
dem Startparameter-Bild (Start Parameter) auch das Bild zum Anwahlen von
Rezepten (Recipes) dargestellt haben wollen, kénnen Sie durch Definieren
eines Makros diese Kombination auf einen Hot-Key programmieren.

Tasten

+ 0...9, A..0, Q...X in Verbindung mit der Taste Ctrl verwendet werden

+ Ctrl-P ist fir die Druck-Funktion reserviert

¢ Ctrl-Y und Ctrl-Z sind fir interne Funktionen reserviert

HINWEIS:

Die Hot-Keys sind immer einer bestimmten Bedienungsebene
(Mode) zugeordnet, d.h ein und die selbe Tastenkombination kann in
jeder Bedienungsebene eine unterschiedliche Bedeutung haben.
Gehen Sie zum Definieren einer Tastenkombination wie folgt vor:

1 Gewiinschte Bildkombination im entsprechenden Mode anwahlen.

2 Ctrl-Alt-[Hot-Key] driicken, damit wird die Definition gespeichert.

Von jetzt an kann durch Eingabe von Ctrl-[Hot-Key] die vorher gewahlte
Bildkombination jederzeit aufgerufen werden.

HINWEIS:

Hot-Keys zum Aufrufen von Bildkombinationen mit Rezeptparame-
ter-Modulen (z.B. Layer-Modul) funktionieren nur dann richtig, wenn
das identische Rezept gerade benutzt wird. Andernfalls tritt ein
Fehler (Eexception) auf.

Makrodefinitionen fir Hot-Keys kénnen angezeigt, editiert und geléscht wer-
den. Dazu muss die rechte Maustaste im oberen Bildbereich gedriickt und auf
dem erscheinenden Fenster Macros ausgewahlt werden:

Show Error List

Frint
Erititen S et

Macros

Cancel

Auswahl nach dem Driicken der rechten Maustaste

Das erscheinende Bild zeigt die definierten Makros:

KHAN
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Loschen von
Makrodefin-
tionen

Verlassen des
Fensters

Ubertragender
Makrodefini-
tionen

KHAN

3. Benutzerschnittstelle

Macros
Key Description MMode Macr
(] Manufacturing |-
M process_liststart_parameter, Manufacturing |-
KN i
Delete Softkey oK.

Fenster zum Editieren der Makros

Spalte Key
Zeigt den aktuellen Hot-Key an, der in Verbindung mit der Ctrl-Taste die ent-
sprechenden Ansichten aufruft.

Spalte Description
Enthélt eine Beschreibung der aufgerufenen Ansichten. Diese Beschreibung
kann vom Benutzer abgeandert werden.

Die Anderungen werden gespeichert, wenn das Fenster mit OK verlassen
wird.

Spalte Mode
Zeigt an, auf welcher Bedienungsebene die Tastenkombination wirksam ist.

Spalte Macro
Diese Spalte hat fiir den Benutzer keine Bedeutung.

Die Makrodefinitionen kénnen mit der linken Maustaste markiert werden und
durch anschliessendes Driicken der Taste Delete Softkey geléscht werden.

Die Léschung wird nur durchgefihrt, wenn das Fenster mit OK verlassen
wird.

Wenn das Fenster mit Cancel verlassen wird, werden sdmtliche Anderungen
der Makrodefinitionen verworfen.

Mit OK werden die Anderungen gespeichert.

Die Definitionen sind in der Datei C:\pcb32\soft.key abgelegt. Diese Datei
kann in der Regel auf einen anderen Rechner Ubertragen werden oder bei
einem Update wieder verwendet werden.

Einschrankung:

Bei verschiedenen KHAN Versionen kann es vorkommen, dass die Dateien
nicht kompatibel sind. Aus diesem Grund ist es mdglich, dass bei einem
Update die Makrodefinitionen verloren gehen.
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Sondereinstellungen

Durch Driicken der rechten Maustaste kdnnen Sie ein Popup-Menl zum
Durchfiihren einiger Sondereinstellungen aufrufen. Diese Menl kann nur
gewahlt werden, wenn sich der Cursor in der Ubersichtszeile befindet. In
Fenstern mit besonderen Zusatzfunktionen hat der rechte Mauszeiger eine
ahnlicheFunktion.

Window Properties
Fedraw

Show Error List
Error Heport and Data Backup

Print
Printer Setup

Macros

Cancel

Popup-Meni Sondereinstellungen

Funktion Beschreibung

Window Properties Offnet ein Fenster zum Andern von Eigenschaften
von Fenstern und Fonts (nur im Service Mode ver-
fligar), siehe Abb. 3-18, & 42.

Redraw Baut die momentane Anzeige neu.
Show Error List Zeigt die Fehlerliste an, siehe auch Kapitel 8.4 Feh-
lerliste, B 194.
ErrorReport and Offnet ein Fenster fiir Fehlerberichte und Datensi-
Data Backup cherung, siehe auch Kapitel 8.5 Fehlerbericht und
Datensicherung, B 195.
Print Druckt die momentane Bildschirmanzeige.
Print Setup Druckereinstellungen.
Macros Offnet das Makro-Fenster, siehe auch Kapitel 3.5.4
Makrodefinitionen flir Hot-Keys, & 40.
Cancel Schliesst das Popup-Mend.
—Window Properties ———————————
Size v Border
— Font Properties
Relative Size e Rt G
Marmal Font G

r— Operating System
indows NT

()8 | Cancel I

Fenster «Properties»

KHAN
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Tastatur

Mit Hilfe der Tastatur kénnen samtliche Eingaben gemacht werden, die fir
die Erstellung und die Durchfiihrung eines Prozesses erforderlich sind. Ins-
besondere kénnen Uber die Tastatur Dateinamen, Passworter oder Prozes-
sparameter eingegeben werden.

Tastatur

Tastenfelder
a - alphanumerisches Eingabefeld
zur Wahl von Menlis und Bildern sowie zur Eingabe von Passwértern und Prozessnamen
b - Funktions- und Steuertasten (F1 bis F12)
¢ - Cursortasten und Sonderfunktionstasten
zum Bewegen des Cursors in Mentibildern und Eingabefeldern und zum Bléattern in Listen und
Dateien.
d - Maus
e - numerisches Eingabefeld

Wichtige Einzeltasten
f - Ctrl-Taste

g - Escape-Taste

h - Alt-Taste

i - Eingabe-Taste (Enter-Taste)
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Eingabe von Parametern

Die Eingabe von Parametern erfolgt direkt im Parameterfeld. Klicken Sie
dazu mit dem Mauszeiger direkt auf das Parameterfeld, oder springen Sie mit
der Tab-Taste bis zum gewinschten Feld.

Der Status eines Parameterfeldes wird durch seine Farbe angezeigt:

|3.000

13.000

|3.000|

Grau unterlegt: Das Parameterfeld ist nicht ange-
wahlt.

Blau unterlegt: Das Parameterfeld ist angewahlt.

Grin unterlegt: Der Parameter kann editiert werden.
Ein Parameterfeld ist im Editiermodus, wenn ein Feld
angewahlt und eine Taste gedriickt wurde.

Neben der Eingabe von Werten flr die Parameter gibt es noch folgende Para-

meterfelder:

354

Combobox: Dricken Sie die Leertaste, um eine Com-
bobox in den Editiermodus zu setzen. Wahlen Sie mit
den Tasten Cursor Up/Down aus der Liste den
gewilnschten Wert aus, oder Dricken Sie den zugeh6-
rigen Hot-Key.

Spinedit: Driicken Sie die Leertaste, um eine Spinedit
in den Editiermodus zu setzen. Erhéhen bzw. Verrin-
gern Sie mit den Tasten Cursor Up/Down den Wert
aus.

Beachten Sie: Ctrl+Up/Down Ubernimmt den gedn-
derten Wert sofort (ohne Driicken der Enter-Taste)

Checkbox: Es gibt folgende Méglichkeiten, um zwi-
schen den zwei Moglichkeiten Yes (mit Haken) und No
(ohne Haken) einer Checkbox umzuschalten:
Driicken der Leertaste
Anklicken der Checkbox mit der Maus
Aktivieren des entsprechenden Hotkeys Y (fir
Yes) bzw. N (fir No)

KHAN
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+ Sie mussen eine Eingabe Uber die Tastatur mit der Enter-Taste bestati-
gen, um den Parameter zu libernehmen (Ausnahmen: Hotkeys und bei
Checkboxen)

+ Die Eingabe eines Parameters kdnnen Sie durch Dricken der Esc-Taste
abbrechen.

+ Sobald ein Parameterfeld angewahlt ist, erscheinen in der Statuszeile am
unteren Rand des Fensters zusatzliche Informationen (z.B. Beschreibung
des Parameters, Intervall der erlaubten Werte).

[Rate Setpoint [0.0..95.88 [nm/s] |

Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 =] TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Split Jump &

Statuszeile bei der Eingabe von Werten in Parameterfelder

HINWEIS:

Die in diesem Kapitel angegebenen Regeln gelten nur fiir die Haupt-
fenster von KHAN. Dialogboxen, die nur kurz fiir spezielle Eingaben
erscheinen, sind weder farblich gekennzeichnet, noch ist fiir das
Bestidtigen der Eingabe die Enter-Taste notig.
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3.8 Drucken von Daten

Sofern ein geeigneter Drucker angeschlossen ist, kdnnen Bildschirmanzeigen
oder Daten jederzeit und ohne Verzégerung ausgedruckt werden.
(Empfohlene Typen: HP Laserjet 5L, HP Deskjet 870 oder kompatible HP-

Typen)
Zum Drucken stehen zwei unterschiedliche Verfahren zur Auswahl:

+ Drucken der aktuell angezeigten Bildschirmanzeige
Ein Abbild des aktuellen Bildschirms wird ausgedruckt (Hardcopy), wenn
Sie Ctrl-P driicken (Abb. 3-19, B 43)

+ Drucken eines Fensters
Wenn in der Kopfzeile eines aktivierten Fensters [Print] aufgefiihrt ist,
kann durch Anklicken dieser Schaltflache der Druck des betreffenden Fen-
sters ausgelést werden.

[EXTenu Maintenance Statistic

[ i | Check | Total  [Comy t [ Comy it [Mai [mai | Limit |
Dev | Ho | Object | Twpe | cCyednl | count | cyeqn] | coumt | cCyeinl | cyednl |

wj 2 HV valve cycles PM bl [} 11 0 bl []

DO | 2 HV Valve open time PM[h] 16 [] 16 0 16 ]

DO | & Fv pump on PM[h] 26 [] 26 0 26 ]

Do | 47 reload time PM[h] 7 [} 27 0 7 []

DI 30 Heater error PM [ L] L] 0 [ [

|Device [ [
Abb. 3-21 Kopfzeile mit Schaltflache Print

Gehen Sie zum Drucken folgendermassen vor:

1 Dricken Sie Ctrl-P zum Drucken der gesamten Bildschirmanzeige,
oder aktivieren Sie [Print] zum Drucken des betreffenden Fensters.

1.1 Wahrend des Druckens erscheint der Text Wait for Printing or
Press Esc. Dabei ist die Bedienung der Maus und der Tastatur
mit Ausnahme der Taste Esc blockiert.

1.2 Ist kein Drucker angeschlossen oder ist der Drucker nicht einge-
schaltet, erscheint die Meldung Printer not available.

1.3 Falls Sie den Druck abbrechen méchten: Driicken Sie Esc.

46 KHAN
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Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird aktiviert, falls die KHAN eine gewisse Zeit lang
nicht benutzt wird.

Der Bildschirmschoner ist immer wirksam. Der Bildschirmschoner wird akti-
viert, wenn wahrend 15 Minuten weder eine Taste noch die Maus bewegt
wurde.

Durch das Driicken einer beliebigen Taste oder durch das Bewegen bzw. Ank-
licken der Maus wird das Bildschirmbild erneut in normaler Helligkeit darge-
stellt (der Bildschirmschoner wird deaktiviert).

47



48

evatec

process systems

3. Benutzerschnittstelle

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

4.

4.1

4.1.1
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4. Dateiverwaltung

Dateiverwaltung

Prozessverzeichnis

Allgemeines zum Prozessverzeichnis

Vollstéandig erstellte Prozesse kdnnen auf der Festplatte gespeichert werden.
Die KHAN bietet die M&glichkeit, anhand eines Prozessverzeichnisses die zur
Verfligung stehenden Prozesse mit ihrem Erstellungsdatum anzeigen zu las-
sen.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass jedes Rezept mit einem Icon gekennzeichnet
werden kann. Das erleichtert dem Benutzer das Erkennen des Ver-
wendungszweckes des entsprechenden Rezepts. Ein Kommentar zu
jedem Rezept kann die Arbeit des Bedieners zusdtzlich unterstiitzen.
Siehe auch Abb. 4-2, & 51 und Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften,
232.

Das Speichern der Prozesse ist nur ab der Bedienungsebene Process Mode
maoglich.

Beachten Sie dazu Kapitel 3.3.2 Bedienungsebenen (= Modes), & 33, und
Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233.
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Abb. 4-1
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4. Dateiverwaltung

Das Prozessverzeichnis

Das Prozessverzeichnis gibt einen Uberblick tiber alle aktuell gespeicherten
Prozesse.

Um das Prozessverzeichnis aufzurufen, wahlen Sie im Hauptmeni den Menli-
punkt Process Definition oder driicken im Hauptmeni den Hotkey P.

(Mode Manufacturing, Ablauf fur restliche Modi siehe Kapitel 4.4 Prozesse
speichern (Befehl Save), B 56)

Process EMO Run# W Run Time ﬁn;nu;nn
Main State EELOAD Sub State Fump
Mode ﬁamrracturingn_ucal Date |i1:17:5|| 10-JAN-02
F10 Menu | Fesource | tal 1 Gas | lonSource | Flement | 120 [ vacuum
Lizpla 3 1 1
P )‘ — P4 6.0E-06  [mbar] ™ 20 [=C] P} 3 0.0 9.9E-03 [mbar]
Statistic Y -t 0.0| 6.0E-06 [mbar] |
Lagbaok Pt : 0.0 0.0 noconf |
SO | s | s - -t 0.0 0.0 [%]
Baffle
10 K =
Freon \ I -
P3
i Test_01 5% Test_03 [1]Test_04 Test_05 i HEWPROC
i ALU_SAW
CtriF1 Ctrl F9 F& F8 F6 ] FIEg TAB
start Start/Stop Overview Mimic Zoom split Jump &

Prozessverzeichnis und Hauptmend(

Wenn Sie das Fenster mit dem Prozessverzeichnis aktivieren, erscheint die
Kopfzeile griin unterlegt mit den Schaltflachen fir die zur Verfiigung stehen-
den Befehle.

Abhangig davon, von welcher Bedienungsebene das Prozessverzeichnis auf-
gerufen wurde, kédnnen in der Kopfzeile Schaltflachen flir unterschiedliche
Funktionen oder Befehle angezeigt werden.

Wenn das Prozessverzeichnis aus dem Mode Manufacturing aufgerufen
wurde, stehen in der Kopfzeile folgende Funktionen zur Verfigung.

KHAN
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Abb. 4-2

Kopfzeile

Abb. 4-3
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4. Dateiverwaltung

a
[ETDMERU Recipes (DEMO) | Crint DEMO| Uiew DEMO| et
7/ HName Date L.. | M...| Comment I
ﬁ Demo 10-SEP-97 14:43:46 0 Al
ﬁ Test_01 11-DEC-01 16:59:28 0 Al Recipe property "Production”00
g Test_03 11-DEC-01 17:00:06 2 ANl Recipe property "Model"00
ﬂ Test_04 11-DEC-01 17:00:32 4 Al Recipe property "Humber”00
ﬂTest_M 11-DEC-01 17:01:00 17 ANl Recipe property "Color"00
| d

5 files

Prozessverzeichnis mit Kopfzeile

a Kopfzeile

b Schaltflachen Ansicht
c Sortierfunktionen

d Rezept-Icons

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Sort]

Mit diesem Befehl konnen die Files auf verschiedene Weise sortiert werden.
Es erscheinen folgende Optionen in der Befehlszeile:

[ate Duwnl Dare Up |Ilame Duwnl Haie Up |

Sortierfunktionen

+ Date Down
Sortiert die Dateien nach Datum: Das neueste File erscheint links oben.

+ Date Up
Sortiert die Dateien nach Datum: Das alteste File erscheint links oben.

+ Name Down
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge Z...A, 9...0, $.

+ Name Up
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge $, 0...9, A...Z.

Als Vorgabe sind die Files nach Name, beginnend mit $, 0, A sortiert.

[View XXX]

Anzeige der Prozessparameter des in der Kopfzeile angegebenen Prozesses
(XXX steht flir den Prozessnamen) in Tabellenform (Kapitel 4.3 Prozess
anzeigen (Befehl View), & 55).
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Ansicht
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tionen

4. Dateiverwaltung

[Get]
Laden des in der Kopfzeile angegebenen Prozesses (hier DEMQO) in den
Arbeitsspeicher (Kapitel 4.2 Prozess laden (Befehl Get), & 54).

Mit folgenden Schaltflachen kdnnen Sie zwischen Listen- und Detailansicht
umschalten:

Listenansicht:
Es werden nur die Dateinamen angezeigt.

Detailansicht:
Zu jeder Datei werden zusatzliche Informationen
angezeigt.

Die Dateiliste wird sofort aktualisiert, wenn ein Element der Liste geandert
worden ist.

Mit diesen Befehlen kénnen die Dateien in der Detailansicht sortiert werden.
Driicken Sie auf eine Uberschrift, um die Dateien entsprechend den
gewiinschten Kriterien zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift
bewirkt eine Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Neben dem Sortierkriterium wird die Sortierreihenfolge durch folgende Sym-
bole angezeigt:

Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
Z..A 9...0, %
Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
$,0..9,A..Z

In der Detailansicht erscheinen die folgenden Schaltflachen fiir Sortierkrite-
rien (siehe Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232):

*

Name
Sortiert die Dateien nach Namen.

Date
Sortiert die Dateien nach Datum.

Icon
Sortiert die Dateien nach Rezepteigenschaften.

Mode
Sortiert die Dateien nach Verfligbarkeit in Bedienungsebenen.

Comment
Sortiert die Dateien nach Kommentar.

Als Vorgabe sind die Dateien nach Namen sortiert.

KHAN
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4. Dateiverwaltung

Ein Rezept-Icon und ein Kommentar zum Rezept (siehe Kapitel 9.5 Rezept-
eigenschaften, @ 232) weisen den Benutzer auf die beabsichtigte Verwen-
dung eines Rezeptes hin.

Folgende Icons sind verfligbar:

ﬁl Icon Production:
Dieses Icon weist auf ein Rezept fiir einen Produktionsprozess
hin.

Icon Test:
Dieses Icon weist auf ein Rezept zum Testen eines Prozesses hin.

v

s Icon Model:

= Dieses Icon weist auf ein Rezept zum Entwickeln eines Prozesses
hin.
Icon Number:

o

Dieses Icon erlaubt die Durchnummerierung von Rezepten.

gl Icon color:

Dieses Icon erlaubt die farbliche Markierung von Rezepten.

Fir die Dokumentierung von Beschichtungsprozessen ist es oft erforderlich,
Prozessparameter in Listenform oder Prozessablaufe als Grafiken zur Verfi-
gung zu stellen. Dies kann aus dem Prozessverzeichnis rasch und einfach mit
[Print] erfolgen.

[Print XXX]

Ausdrucken der Prozessparameter des in der Kopfzeile angegebenen Prozes-
ses (XXX steht fiir den Prozessnamen) in Listenform. (Kapitel 4.4 Prozesse
speichern (Befehl Save), B 56).
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Prozess laden (Befehl Get)

Mit dem Befehl Get kann aus samtlichen Bedienungsebenen heraus ein Pro-
zess vom Prozessverzeichnis in den Arbeitsspeicher geladen werden.

Um einen Prozess zu laden, gehen Sie folgendermassen vor:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition, oder
driicken Sie im Hauptment den Hotkey P. (Mode Manufacturing, Ablauf
fur die restliche Modi siehe Kapitel 4.4 Prozesse speichern (Befehl
Save), B 56

2 Markieren Sie den gewlinschten Prozess mit dem Cursor oder der Maus
(Prozessname wird blau unterlegt dargestellt).

3 Aktivieren Sie in der Kopfzeile [Get], oder driicken Sie den Hotkey G.

4 Falls Sie den in der Kopfzeile angegebenen Prozess laden mdchten:
Bestatigen Sie den Befehl durch Driicken von Enter.

5 Falls der Befehl abgebrochen werden soll: [Esc] driicken.

(EXienu| (EXDHelp Recipes (DEMO) ' rint DEMO iew DEMO Get)

[EN | ER) Get Recipe [Demo

' a
Nam | pate [1. [m.]c |
ﬁcl EAN_1 17-NOV-00 14:03:48 o Al
[Sfdfno || 17-NOV-0014:03:30 0 All Recipe property PRODUCTIONOD
ﬁLi rer_A 17-NOV-00 14:00:02 0 Al
F|L. rer_B 17-NOV-00 14:00:18 o Al
}T(n1 17-NOV-00 14:02:42 1 ANl Recipe property TESTOO
o8 Te|st_2 TTRUVUU WS90 £ AN RGPS Propeiy mUDELnD b
3] Te|st_3 17-NOV-00 14:04:56 6 All Recipe property NUMBEROO
T(st4 17-NOV-00 14:05:56 17 ANl Recipe property COLOROO

c

[Rfilas [

Prozessverzeichnis

a - Name des ausgewéhlten Prozesses

b - Schaltflache zum Abbrechen des Befehls

c - Schaltflache zum Bestétigen des Befehls

KHAN
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4. Dateiverwaltung

Prozess anzeigen (Befehl View)

Mit dem Befehl View kann aus samtlichen Bedienungsebenen heraus ein Pro-
zess am Bildschirm angezeigt werden.

Um einen Prozess anzuzeigen, gehen Sie folgendermassen vor:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition, oder
driicken Sie im Hauptmeni den Hotkey P.
(Mode Manufacturing, Ablauf fir die restliche Modi siehe Kapitel 4.4
Prozesse speichern (Befehl Save), B 56)

2 Markieren Sie den gewlinschten Prozess mit dem Cursor oder der Maus
(Prozessname wird blau unterlegt dargestellt).

3 Aktivieren Sie in der Kopfzeile [View ] (hier [View DEMO]), oder drik-
ken Sie den Hotkey V.

e Ebe| View Recipe
| =

Pretrestment
PCAfater = Off PmpTimeout= 1000 | StartPress= 0.0 DelayTime = 0 CoolDown =0 StartPress=0.0
RotDirect = Off Roti/alue =9 Runsi¥tal =0 Run limit = 0 haxPress = 1000

Posttreatment
WacCoolTe =10 YacCoolTi=0 HestDelay = 0 Wert!Wate =Heat | Wert1Temp =0 Wert1Time = 0
Went2ate =Heat | Yent2Temp =0 Yent2Time = 0 Werthivate =Heat | WentiTemp =0 Went3Time =0
WentStop = Mo WentTime =0 PC-Water = Off

Heater Parameter
Gain  =5.000 InteqTime =100.0 DerivatTime= 0.0 Cutoff  =3000 Zonel  =1000 Zone2 =1000
Zoned =1000

Step 1

LAY/SRCT 100MM | THICKMESS =100.0  EWAP TiM=0 Ratation = Otf Rot.wal =9

RATRATE] Rate  =2.000 RateRamp =0 ToolFac = 50.00 Gain =1.000 PuvrLimit = 100.0 RampDelay = 0
RampTimel =10 RampPwri =20.00 | RampTime2 =5 RampPwr2 =40.00 | RampTime3 =10 RampPuwr3 = 70,00
HoldTime =20 HoldPwer  =10.00 SrcCool =0 WaitPwer =00

SRS Source =1 Shuuse =1clos ResponTime=1.000 | DerivaTime= 01000  DensityGhd=1.000  xtalno =1
Backupl =0 Backup2 =0 MinFreq =00 Z-Match =1.000 Q-Factor =0 S-Factor =0
ShuDelay =0 EGunCruc =Posl EGuriiobbl =1

BAKBAKEDD T1 =100 BakeDelay = 0 RampTime =0 BiakeCOutTi = 5000 Temperat. =0 StartPres = 0.0

Step 2 ]

LAY/SRC2 300MM | THICKMESS = 3000  EWAP TiM=0 Ratation = Otf Rot.wal =9

RATRATEZ Rate  =2.000 RateRamp =0 ToolFac = 50.00 Gain =1.000 PuvrLimit = 100.0 RampDelay = 5
RampTimel = 5 RampPwrl = 30.00 | RampTime2 =10 RampPwr2 =B0.00 | RampTime3 = 20 RampPuwr3 = 90,00
HoldTime =20 HoldPwer = 20.00 SrcCool =0 WaitPwer =00 ;I

Prozessparameterliste

In der Prozessparameterliste sind alle Prozessmodule des angegebenen Pro-
zesses sowie deren Parameter dargestellt. Die Beschreibung der Module und
Parameter erfolgt in den Kapiteln Kapitel 9. Prozesse erstellen, & 201, und
Kapitel 10. Module, B 237.

HINWEIS:

Ist das Prozessverzeichnis grosser als eine Bildschirmseite, konnen
Sie innerhalb der Seiten mit den Cursortasten auf- und abblattern
oder Seiten mit den Tasten Page up und Page down wechseln.
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Abb. 4-6

4. Dateiverwaltung

Prozesse speichern (Befehl Save)

Prozessdaten kdnnen nur im Process und im Service Mode gespeichert wer-
den.

Zum Speichern der Prozessdaten besteht eine wichtige Voraussetzung: der
Prozess muss vollstandig definiert sein. Vollstandig definiert heisst:

+ die Schichtenfolge muss definiert sein,

+ alle Module flr die Schichtenfolge missen definiert sein,

+ die flur die Ausflihrung des Prozesses wichtigen Parameter mussen defi-

niert sein.

Um einen Prozess zu speichern, gehen Sie folgendermassen vor:

1 Vergewissern Sie sich, dass sich die KHAN im Process Mode befindet
(Kapitel 9.3.1 Anwahl des Process Mode, & 206) und der geladene Pro-
zess in der Phase Reload.

2 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition.

3 Wahlen Sie im Untermen Active Recipe (oder Background Recipe, falls
Sie dieses speichern mdéchten).

+ Beachten Sie dazu Kapitel 9.4 Active Recipe / Background Recipe,
230. Danach o6ffnet sich folgendes Fenster:

(EDMenu Recipe: DEMO
Module List |
Multiph{  Step | Module 1 Module 2 Module 3 | Module 4 | Modules | [ © Baks
Pretreatment = 7 > Clean
. - A
Heater Paramate = B0 Layer
7 [+ & Rate
1| Lav:srci_toor  RAT:RATEM SRC: 51 | eecicross | Ees:cross | - 4
[+ @ Source
EaIGARE1N0N & Extended Layer
2 | Lav:sRc2 s00r  RAT:RATEZ SRC: 52 | eecocireie | ees:cimcie | © GasRegulation
BAK: BAKESD £ Vacuum Control
Posttreatment O Limit Check
K

Prozessanzeige
4q Klicken Sie auf das Icon [File List] oder driicken Sie den Hotkey Alt+F.

=

Sie kdnnen das Rezept auch unter dem gleichen Namen
abspeichern. Driicken Sie dazu das Icon [Save Recipe], siehe
Kapitel 9.3.2.1 Rezeptanzeige, & 208.
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Danach werden die gespeicherten Rezepte angezeigt:

(EDienu Recipes (DEMO) ackup llew et cave | lelete 1
. [ENTER ] [E5C) Save Recipe to |
5 | name | pate [ 1. [ M..] Comment [——— 5
1 :st_05 11-DEC-01 17:01:00 17 ANl Recipe property "Color”00
[1]1]sst_04 11-DEC-01 17:00:32 4 Al Recipe property "Number"00
51 2st_03 11-DEC-01 17:00:06 2 ANl Recipe property "Model"00 6
% T|zst_02 11-DEC-01 17:01:22 1 HN.. Recipe property "Test"00
5 1fsst_01 11-DEC-01 16:59:28 0 ANl Recipe property "Production"00
i 1| WPROC 14-DEC-01 10:26:48 0 Al
ﬁ 0|zmo TU-OLr 71 1H40: 40 v An 7
ﬁ A[LU_SAW 14-DEC-01 11:52:58 0 Al
8
A files [

Gespeicherte Rezepte

5

6

Speichervorgang durch Aktivieren [Save] einleiten.

Filename fir den zu speichernden Prozess in der Eingabezeile einge-
ben. Wenn kein Filename eingegeben wird, wird der Filename des
gerade angewahlten Files (Filename ist blau unterlegt) genommen.

Falls der Befehl abgebrochen werden soll: [ESC] aktivieren oder Esc
driicken.

Falls Befehl bestdtigt werden soll: [ENTER] aktivieren oder Enter drik-
ken.
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4.5 Prozesse loschen (Befehl Delete)

Voraussetzung: Process Mode oder Service Mode. Das Léschen eines Prozes-
ses kann nur im Process Mode oder im Service Mode durchgefiihrt werden.
Dazu wird der Befehl Delete verwendet, den Sie folgendermassen aufrufen

kdnnen:
1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition.
2 Wahlen Sie im Untermen Active Recipe (oder Background Recipe, falls

Sie dieses I6schen méchten).

+ Beachten Sie dazu Kapitel 9.4 Active Recipe / Background Recipe,
230.

3 Klicken Sie auf das Icon [File List] oder driicken Sie den Hotkey Alt+F.
4
(EDMeny Recipes (DEMO) Sort_ | Cackup llew Get “ave Lelete |
ETER [ g | _ Delete Recipe [Test_03 T
& Der|i0 fim Test_01 (=& ) [1]Test_04 W Test 05 7 Test_02
i NEV|PROC fim ALU_SAW
7
[ files [ [
Abb. 4-8 Prozessrezept auf der Festplatte I6schen
Prozess 4 Selektieren Sie den Prozess, welchen Sie I6schen méchten (selektierter
lé6schen Prozess wird blau unterlegt).
5 Aktivieren Sie [Delete].

+ Unterhalb der Kopfzeile wird eine Eingabezeile mit dem Namen der
zu léschenden Datei eingeblendet, priifen Sie nochmals den Namen
des zu I6schenden Prozesses.

6 Falls der Befehl abgebrochen werden soll: [ESC] aktivieren oder Esc
driicken.
7 Falls Befehl bestdtigt werden soll: [ENTER] aktivieren oder Enter drik-
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Sicherungskopien benutzen (Befehl Backup)

Voraussetzung: Process Mode. Die KHAN bietet im Process Mode und im Ser-
vice Mode die Mdglichkeit, Sicherungskopien von Beschichtungsprozessen
(Kopien von einzelnen Prozessrezepten) auf Diskette zu erstellen oder
Beschichtungsprozesse von einer Diskette auf die Festplatte zu laden (siehe
auch Kapitel 8.5.3 Datensicherung, B 199). Dazu wird der Befehl Backup
verwendet, den Sie folgendermassen aufrufen kénnen:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition.

2 Wahlen Sie im Untermen Active Recipe (oder Background Recipe, falls
Sie dieses speichern mdchten).

3 Klicken Sie auf das Icon [File List] oder driicken Sie den Hotkey Alt+F.

4 Aktivieren Sie im nachsten (untenstehenden) Bildschirmbild in der
Kopfzeile [Backup] oder driicken Sie den Hotkey B.

(EMMenu | EXDHelp: Recipes (DEMO) Srt | ‘ackup | ew | et | ave | lelete

i CLEAN_1 [Sjbemo] fi7 Laver_A fi Laver B e ]st 88 Test 2
(3] Test_3 Test_4 4
Backup

Durch Aktivieren von [Backup] werden die beiden Befehle Store und Restore
zum Erstellen oder Laden einer Sicherungskopie verfligbar:

5 Befolgen Sie fir den weiteren Ablauf IThren Wiinschen entsprechend:

+ Store (Kapitel 4.6.1 Sicherungskopien erstellen (Befehl Store),
60)
Mit diesem Befehl wird ein Beschichtungsprozess von der Festplatte
auf eine Diskette gespeichert.

+ Restore (Kapitel 4.6.2 Sicherungskopien laden (Befehl Restore),
61)
Mit diesem Befehl wird ein Prozess von der Diskette auf die Fest-
platte kopiert.

Die Verzeichnisstruktur beim Sichern auf Diskette ist identisch mit der Ver-
zeichnisstruktur des KHAN-Systems:

+ Konfigurations- und Alarmdateien werden im Hauptverzeichnis (A:\)
gespeichert.

+ Rezepte werden im Unterverzeichnis rec\ gespeichert.
+ Prozessstatistiken werden im Unterverzeichnis stat\ gespeichert.

+ Graphikdaten werden im Unterverzeichnis def\ gespeichert.
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Sicherungskopien erstellen (Befehl Store)

Mit dem Befehl Store wird ein Beschichtungsprozess von der Festplatte auf
eine Diskette gespeichert.

In das nachfolgende Bildschirmbild gelangen Sie durch Aktivieren von [Bak-
kup], siehe Abb. 4-9, B 59.

(EDMeny Recipes (DEMO) l restore “tore | 2
[ENTER [EST) Store Recipe M
& O[>mo fiq Test_01 a3 Test_03 [1]Test_04 W Test 05 7> Test_02 —F—3
& N|:WPROC fim ALU_SAW
4
5

[ files [ [

Verzeichnis der Prozessrezepte

Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Sicherungskopie zu erstellen:
1 Legen Sie eine initialisierte und formatierte Diskette ins Laufwerk A ein.

2 Selektieren Sie den Prozess, welchen Sie auf die Diskette speichern
mdchten (selektierter Prozess wird blau unterlegt).

3 Speichervorgang durch Aktivieren [Store] einleiten.

4 Falls der Befehl abgebrochen werden soll: [ESC] aktivieren oder Esc
dricken.

5 Falls Befehl bestdtigt werden soll: [ENTER] aktivieren oder Enter drik-
ken.
+ Wadhrend des Speichervorgangs wird in der Eingabezeile folgender
Text eingeblendet: Wait for Diskette access.

Beim Erstellen einer Sicherungskopie kénnen folgende Fehler auftreten:

File not found (error2)
Falscher Filename.

Path not found (error3)
Keine Diskette oder eine nicht initialisierte Diskette ist im Laufwerk.

Disk full (errori01)
Kein freier Platz auf der Diskette.
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Disk write protected (error1i50)
Disk ist schreibgeschitzt.

File Error (errorx)
Allgemeiner Zugriffsfehler, z.B. schreibgeschitzt; (x) beliebige Nr.

Sicherungskopien laden (Befehl Restore)

Mit dem Befehl [Restore] wird die Sicherungskopie von einem Beschich-
tungsprozess von der Diskette auf die Festplatte geladen. In das nachfol-
gende Bildschirmbild gelangen Sie durch Aktivieren der Schaltflache [Bak-
kup] in Abb. 4-9, B 59.

(EDienu Files on Diskette lestore | tore
EATER | [E5T) Restore Recipe [ALU_SAW
& Denlo fm Test_01 a3 Test_03 [1]Test_04 West o5 7 Test_02 — = 9

Gneproc | (L

| 3

[A filea [ [

Liste der Sicherungskopien

Gehen Sie folgendermassen vor, um eine Sicherungskopie von einer Diskette
auf die Festplatte zu laden:

1 Legen Sie die Diskette mit den Sicherungskopien ins Laufwerk A ein.

2 Rufen Sie die Liste der Sicherungskopien durch [Restore] auf.
+ Wadhrend des Speichervorgangs wird in der Eingabezeile folgender
Text eingeblendet: Wait for Diskette access.

3 Tippen Sie den gewlnschten Dateinamen ein, oder wahlen Sie mit den
Cursortasten oder dem Mauszeiger die Datei, die Sie auf die Festplatte
speichern mdchten (selektierter Prozess wird blau unterlegt).

4 Falls der Befehl abgebrochen werden soll: [ESC] aktivieren oder Esc
dricken.

5 Falls Befehl bestdtigt werden soll: [ENTER] aktivieren oder Enter drik-
ken.

+ Falls auf der Festplatte bereits eine Datei mit gleichem Namen exi-
stiert, erscheint in der Eingabezeile der Text: File xxxxx already
exists, Press Enter for overwrite. Durch nochmaliges Driicken von
Enter wird die Datei mit dem gleichen Namen auf der Festplatte
Uberschrieben.
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5. Prozesse ausfihren

Prozesse ausfiihren

Voraussetzungen

Ein Prozess kann gestartet werden, nachdem er vollstandig definiert und
geladen wurde und die Tlr der Prozesskammer geschlossen ist. Als Startbe-
fehl wird [Ctrl F1 Start] aktiviert, oder die Tasten Ctrl und F1 werden gleich-
zeitig gedrlickt.

Ein laufender Prozess kann angehalten, fortgesetzt oder abgebrochen wer-
den. Dazu stehen acht Steuerungsbefehle zur Verfiigung (Kapitel 5.3 Pro-
zesssteuerungsbefehle, & 68), die mit der Maus oder der Tastatur aktiviert
werden kénnen.

Die im aktuellen Prozesszustand aktiven Steuerfunktionen sind am Bild-
schirm dargestellt.

Falls Umstdnde vorhanden sind, die einen Start des Prozesses nicht zulassen
(z.B. Prozesskammer noch offen), werden die Steuerungsbefehle mit einem
roten Balken Uberdeckt und kénnen nicht aktiviert werden.

Haupt- und Unterzustidnde eines Prozesses

Ein vollstandiger Prozess wird im allgemeinen durch drei Phasen mit Haupt-
und Unterzustdnden definiert:

Wahrend der Vorbehandlung wird die Anlage evakuiert und aufgeheizt.

Die Beschichtung erfolgt, sobald der gewiinschte Druck und die Temperatur
erreicht sind. Normalerweise werden die Substrate mit verschiedenen Mate-
rialien und mehreren Schichten beschichtet. Die Beschichtungsphase ist erst
beendet, wenn alle Schichten aufgebracht sind.

Wahrend der Nachbehandlung wird die Anlage abgekihlt und geflutet, das
heisst, der Druck in der Prozesskammer muss auf Atmosphdrendruck anstei-
gen, bevor die Tir der Prozesskammer geéffnet werden kann.

Die Phasen des Prozesses unterteilen sich in mehrere Hauptzustéande (Main
States), die sequentiell abgearbeitet werden. Jeder dieser Hauptzustande
unterteilt sich seinerseits wieder in Unterzustande.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Zerstaubungsprozesses
mit seinen Hauptzustanden.
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RELOAD
3 PRETREATMENT Process phase
c
0 .
3 PUMP Main state
(7]
7]
x
o 2 | 2
2 =| ©| 8 52
n- [s} hel o —| O
Substates
x
= 8
3| &
3 o 2| 8l gl =
5| 3| & 5 5|3 ¢
COATING
VACUUM
CONTROL CLEAN BAKE LAYER NO ABORT
] k] ]
g £ = @ ol Q
S o o 153 o3 o2l ol |
ol 8| = H gl = ) el gl g = T o o = =
| POSTTREATMENT | Process phase
VACUUM |F'ARTIALVENT1| PARTIAL VENT 2 F‘ARTIALVENT3| VENT Main state
HEIRIREE 8| .
215 E| 2| 5 £ 5
S| 2 sl 5| ¢ s 3
= © = >
e e | — Substates
1 1
| g I
1 @ 1
I E !
1 = 1
RELOAD
Abb. 5-1 Prozessablauf mit Haupt- und Unterzustdnden

Zur Erstellung eines Prozesses sind keine Programmierkenntnisse erforder-
lich. Informationen zur Erstellung oder Abanderung eines Prozesses finden
Sie im Kapitel Kapitel 9.3 Neuen Prozess erstellen, & 206.

Wie die obenstehende Abbildung Abb. 5-1, B 64, zeigt, besteht ein Prozess
aus mehreren Hauptzustanden (Main States), welche wahrend des Prozesses
sequentiell abgearbeitet werden. Fir jeden Hauptzustand eines Prozesses
gibt es normalerweise mehrere Unterzustande (Sub States).

Nachdem der Prozess gestartet ist, lauft er vom Ladezustand (Reload) durch
alle Hauptzustande, d.h., die Unterzustande werden in der in Tabelle 6-1
beschriebenen Reihenfolge durchlaufen.

Eine ausfihrliche Beschreibung der Prozessmodule erfolgt in den Kapiteln
Kapitel 9. Prozesse erstellen, B 201, und Kapitel 10. Module, & 237.
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Die Tabelle zeigt die mdglichen Prozesszustande:

Hauptzustand Unterzustand Bemerkung
RELOAD Pump modes Vorgabe ist STANDBY
PUMP Meissner Bake Meissner Bake
off off EOSS®): Druck erreicht, Delay time abgelaufen
delay delay Meissner delay time | EOSS: Bake delay time
cool rise Cool down time Setpoint erreicht oder
starten Ramp time abgelaufen.
Temp.chec Meissner Temp. hat T cool done unterschritten.
k Siehe dazu Kapitel 10.1 Pretreatment, & 237
und Kapitel 12.4.8 Konfigurationsparameter
fir Meissner/Baffle, B 360 (Heat finish temp.)
end bakeout Cool down time Bake out time abgel.
- abgelaufen -
evacuation EOSS: evacuation pres-
sure Setpoint erreicht.
tempcheck EOSS: evacuation temp
erreicht.
CLEAN Initialization EOSS: Rickmeldung des gewahlten Pumpbe-
fehls
(z.B. Drosselstellung des Plattenventils, Heat
Shutter geschlossen).
Gas stabiliz. EOSS: Gas stab. Time abgelaufen
Glow / etch EOSS: Clean time abgelaufen
End EOSS: Rickmeldung des gewahlten Pumpbe-
fehls
(z.B. Plattenventil offen, Heat shutter offen)
evacuation EOSS: Evac. Pressure o.k.
BAKE Delay EOSS: Delay time abgelaufen.
Rise Setpoints erreicht oder Ramp time abgelaufen.
Bakeout Bakeout time abgelaufen.
temp check EOSS: evacuation temp erreicht.
evacuation EOSS: evacuation pressure erreicht.

a) EOSS: End of Substate

KHAN
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Hauptzustand Unterzustand Bemerkung
LAYER NO Init Source ready wird abgewartet (z.B. Tiegelposi-
tion)
Delay EOSS?): Delay time abgelaufen
Ramp1 EOSS: 1. Ramp time abgelaufen
Ramp2 EOSS: 2. Ramp time abgelaufen
Ramp3 EOSS: 3. Ramp time abgelaufen
Evaporation EOSS: Layer thickness erreicht
Feed
Ramp hold EOSS: Hold ramp time abgelaufen
Source cool EOSS: Source cool time abgelaufen
End Ablauf von anderen zu dieser Schicht gehéren-
den Rate-Modulen abwarten, z.B. bei Legierun-
gen
SENTINEL * Ready Wartezustand von Sentinel III nach dem Reset
(Sparc Konfigu- Befehl
ration) -
Idle Wartezustand von Sentinel III nach dem
Abschluss einer Prozesssequenz
F_del Filter-delay
Rise 1 Rise timel
Soak 1 Soak timel 1
Rise 2 Rise timel 2
Soak 2 Soak timel 2
S_del Shutter delay
Depos Deposition
Rat_r Rate ramps
T_pwr Time power
Man Zur Information Gber manuelle Leistungsrege-
lung: siehe Kapitel 2.7.1 in section 2 (Manual
Power Operation) im Sentinel III Manual
Feed Die Auffulleinrichtung ist aktiviert. Die Zeit-
spanne flir das Substrat «Soak2» ist abgelau-
fen, und der «Soak hold channel» ist aktiviert.
VACUUM CON- Init EOSS: Rickmeldung des gewahlten Pumpbe-
TROL fehls
Time check EOSS: Duration of time abgelaufen
Gas stabiliz. EOSS: Druckliberwachung bei ungeregeltem
Gaseinlass.
Evacuation EOSS: Evac. pressure o.k.
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und

Unterzustande

error.

Hauptzustand Unterzustand Bemerkung
STOP Durch den Operator veranlasst.
(bei Prozessstart)
ABORT Durch Operator veranlasst, oder fatal error,
andernfalls wird dieser Zustand Ubersprungen
VACUUM COOL Time check EOSS: Time abgelaufen.
Temp. check EOSS: Temperature-Schaltpunkt erreicht
PART VENT Pump mode EOSS: Rickmeldung des gew. Pumpbefehls
(1,2,3) o.k.
Time check EOSS: Time abgelaufen.
Time check EOSS: Temperatur-Schaltpunkt erreicht.
VENT Pump mode E?(SS: Riickmeldung des gew. Pumpbefehls
o.k.
Final vent EOSS: Prozesskammertiire offen, Final vent
time.
Fur alle Haupt- Wait Wait- oder Hold-Taste gedriickt, oder Warning

a) EOSS: End of Substate

Tab. 5-1

KHAN

Prozesszustédnde

* Eine exakte Beschreibung der Substates finden Sie in Kapitel 2.5 in Abschnitt 2 (Phase Des-
cription) des Sentinel I1I Handbuchs
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Prozesssteuerungsbefehle

Bei der Prozessausfiihrung steuern Sie die Prozesse mittels Funktionstasten
und Steuerungsbefehlen. Die im aktuellen Prozessstadium jeweils verfligbha-
ren Befehle werden als blaue Schaltflachen im untersten Bereich der Bild-
schirmanzeige eingeblendet.

Insgesamt stehen acht Steuerungsbefehle zur Verfiigung. Da Sie die Funkti-
ons- und Steuerungsbefehle sehr oft benétigen werden, lohnt es sich, diese
vorab kennenzulernen.

Sobald ein Prozess gestartet wurde, werden die aktuell verfliigbaren Funkti-
ons- und Steuerungsbefehle unten links in der Bildschirmanzeige als blaue

Schaltflachen angezeigt. Dabei kénnen immer nur die angezeigten Befehle

ausgefuhrt werden.

Um Steuerungsbefehle auszufiihren, kénnen Sie sie entweder mit der Maus
anklicken oder aber gleichzeitig die Tasten Ctrl und die entsprechende Funk-
tionstaste driicken.

Ctrl F2 Ctrl F5 Ctrl F§
Wait Hext Hold

Ctrl F7 F& F9
Abort Querview Mimic

Beispiele von Steuerungsbefehlen
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5.3.1 Ubersicht

Die Steuerungsbefehle sind nicht zu jedem Zeitpunkt im Prozessablauf ver-
fligbar. Zudem gibt es Steuerungsbefehle, deren Auswirkung davon abhan-
gig ist, in welchem Zustand des Prozesses sie aufgerufen werden.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt den schematischen Prozessablauf mit
seinen Prozessphasen, den Hauptzustanden und den bei der Benutzung der
Steuerungsbefehle entscheidenden Unterzustanden.

In Relation zu diesem Prozessablauf ist aufgefiihrt, wo die einzelnen Steue-
rungsbefehle zur Verfligung stehen und was sie bewirken.

Process .
sequence Reload | Pretreatment Coating Posttreatment Reload
Main State § gl g ° ® = § S| 82 8¢
o c S o|lEE| EE| €
Pump S 8 8 c‘E E 2 § 8 g é & é é
g
Substate 5| § & § % 5§ 5%
| Process seq uence >
Start ! i i ! ! ! ! [ ! ! ! ; i
Ctrl F1 > >
Start / Stop |
Ctrl F9 as k
Wait
Ctrl F2 = > =] =] =] = =] =
Continue o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ o |
Cirl F3 b P PP P P B P
Retry . w0
Ctrl F4 P
Next AAAAALAAALLAL NYYYYYYYYY
Ctri F5 [ | | | | | i | | |
SR S SV SV SV S
CtrlF6 - : ; ; ; ; P :
Abort f
—_— s — —
Ctrl F7 : :
Reload | }
Ctrl F8 !
| Process seq uence >
Explanation: —>| stop |—> start
4 jumpand stop - jump and continue
* special procedure
Abb. 5-3 Steuerungsbefehle im Prozessablauf
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Funktion der Steuerungsbefehle

Die acht Steuerungsbefehle kénnen in folgende funktionelle Gruppen einge-
teilt werden:

Prozess starten
Ctrl-F1, F9

Prozess unterbrechen
Ctrl-F7, Ctrl-F6, Ctri-F2

Unterzustand iibergehen
Ctrl-F5

Prozess fortsetzen
Ctrl-F3, Ctri-F4, CtrI-F8

Ein Prozess kann nur gestartet werden, wenn er vollstandig definiert ist und
die Tur der Prozesskammer geschlossen ist.

Startbefehl F1
Ctrl F1 F8 Fa
Start Querview Mimic

[Ctri-F1 Start]
Der Prozess lauft an.

Der Steuerungsbefehl Start ist nur in der Prozessphase Reload wirksam.

Am Ende des Prozessablaufes Gberspringt die Steuerung den Hauptzustand
Abort und wartet im Hauptzustand Vent, Unterzustand Standby (falls pro-
grammiert). Der Prozess kann anschliessend mit dem Steuerungsbefehl Con-
tinue Ctrl-F3 oder Next Ctrl-F5 fortgesetzt werden. Dabei Gberspringt der
Prozess den Zustand Final Vent.

Falls Bedingungen vorhanden sind, die einen Start nicht zulassen (z. B. Pro-
zesskammer offen), werden die Steuerungsbefehle mit einem roten Balken
Uberschrieben und kdnnen nicht aktiviert werden.

Nachdem ein Prozess gestartet ist, kann er durch Aktivieren der folgenden
Steuerungsbefehle abgebrochen oder unterbrochen werden:

[Ctri-F7 Abort]
Der Prozess wird sofort abgebrochen und verzweigt unverziglich zum Haupt-
zustand Abort.

Der Steuerungsbefehl Abort ist wirksam in den Hauptzustanden Pump,
Vacuum Control, Clean, Bake, Layer und Sputter.
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Aus dem Hauptzustand Abort kann der Prozess folgendermassen weiterge-
fuhrt werden:

+ Mit dem Steuerbefehl Continue (Ctrl-F3)
Der Prozess verzweigt zum Hauptzustand Vacuum Cool.

+ Mit dem Steuerbefehl Reload (Ctrl-F8)
Der Prozess springt zum Hauptzustand Reload.

[CtrI-F6 Hold]
Der laufende Hauptzustand wird sofort unterbrochen, und der Prozess ver-
zweigt zum Unterzustand Wait.

Der Steuerungsbefehl Hold ist wirksam in den Hauptzustanden Pump,
Vacuum Control, Clean, Bake, Layer und Vacuum Cool.

Aus dem Unterzustand Wait kann der Prozess folgendermassen weiterge-
fuhrt werden:

+ Mit dem Steuerungsbefehl Continue (Ctrl-F3)
Der Prozess verzweigt zum nachsten Hauptzustand.

+ Mit dem Steuerungsbefehl Retry (Ctrl-F4)
Der unterbrochene Hauptzustand wird wiederholt.

[Ctri-F2 Wait]
Der Prozess wird nach Beendigung des aktuellen Hauptzustandes gestoppt
und verzweigt zum Unterzustand Wait.

Der Steuerungsbefehl Wait ist in allen Hauptzustanden wirksam, ausser im
Hauptzustand Abort und in der Prozessphase Reload.

Aus dem Unterzustand Wait kann der Prozess folgendermassen weiterge-
fuhrt werden:

+ Mit dem Steuerungsbefehl Continue (Ctrl-F3)
Der Prozess verzweigt zum nachsten Hauptzustand.

+ Mit dem Steuerungsbefehl Retry (Ctrl-F4)
Der unterbrochene Hauptzustand wird wiederholt.

Ein begonnener Unterzustand kann abgebrochen werden, ohne dass dabei
der Prozess gestoppt wird.

[CtriI-F5 Next]
Der aktuelle Unterzustand wird sofort abgebrochen, und der Prozess wech-
selt zum nachsten Unterzustand.

Der Steuerungsbefehl Next ist wirksam in den Hauptzustdanden Pump,
Vacuum Control, Clean, Bake, Layer, Sputter, Vacuum Cool und Partialvent
1...3.

HINWEIS:

Wird der Steuerungsbefehl Next im Hauptzustand Layer# aktiviert,
erfolgt ein sofortiger Abbruch des aktuellen Unterzustandes, die
Fortsetzung des Prozesses erfolgt bei Ramp Hold oder im Next Main
State.
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Nachdem ein Prozess gestoppt oder abgebrochen wurde, stoppt er im Haupt-
zustand Abort oder in den Unterzustanden Wait. Der Prozess kann mit fol-
genden Steuerungsbefehlen weitergeflihrt werden:

[Ctri-F3 Continue]
Der Prozess wird beim nachsten Hauptzustand fortgesetzt.

Der Steuerungsbefehl Continue ist in den Unterzustanden Wait und im
Hauptzustand Abort wirksam.

HINWEIS:
Falls aus dem Zustand Clean abgebrochen wurde, verzweigt der Pro-
zess in den Zustand End.

[Ctri-F4 Retry]
Die bereits ausgefiihrten Unterzustéande des aktuellen Hauptzustandes
werden wiederholt.

Der Steuerungsbefehl Retry ist in den Unterzustanden Wait wirksam.

Bei der Ausfiihrung des Steuerungsbefehls Retry aus dem Hauptzustand
Clean kénnen je nach Prozessfortschritt gewisse Unterzustande ganz oder
teilweise Ubersprungen werden. Beachten Sie dazu die folgenden Erlauterun-
gen:

+ Sprung aus Unterzustand Init oder Gas Stabilization
Wiederanfang im Unterzustand Init.

+ Sprung aus Unterzustand Start oder Etch und RF-Gen. Fehler oder
Bereichsfehler
Wiederanlauf im Unterzustand Start. Die verbleibende Atzzeit berechnet
sich in diesem Fall aus Sollzeit minus Istzeit.

+ Sprung aus Unterzustand Etch und kein RF-Gen.-Fehler, oder ein
Bereichsfehler
Wiederanlauf im Unterzustand Init.

+ Sprung aus Unterzustand End.
Wiederanlauf im Unterzustand End.

+ Sprung aus Hauptzustand Layer No.
Wiederanfang bei Init. Die verbleibende Schichtdicke berechnet sich in
diesem Fall aus Sollschichtdicke minus Istdicke (oder Feeder-time).
[Ctri-F8 Reload]
Der Prozess Uberspringt die Hauptzustande Vacuum Cool, Partial Vent 1/2/3
und Vent und wechselt zur Prozessphase Reload.

Der Steuerungsbefehl Reload ist im Hauptzustand Abort wirksam.
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Prozess ausfiihren

Damit ein Prozess ausgeflihrt werden kann, muss er vollstandig definiert und
in den Arbeitsspeicher geladen worden sein.

Prozess starten

Um einen bereits definierten Prozess zu starten, gehen Sie folgendermassen
vor:

1 Laden Sie den gewiinschten Prozess in den Arbeitsspeicher (Kapitel 4.2
Prozess laden (Befehl Get), & 54).

Process EMO Run# ﬁsg Bun Time ﬁn:un:nz
Main State ﬁELOAD Sub State [ﬁamllw
Mode ﬁanufacturingn_ocal Date |i1:46:1s 10-JAN-02
[ Standby/done 1
| H20 Offidone P4[ 6.0E-06 [mbar] ™ [ 20 [oC] Pt 0.0 9.9E-03 [mbar]
et} = 0.0 6.0E-06 [mbar]
L} 3 0.0 0.0 no conf
e S S — P e 0.0 0.0 [%]
P1 1TE-03  [mbar]
P2 Outrange  [mbar]
. JE- Baffl
P3 3.3E-03 [mbar] 3 0K }:
P4 6.0E-06 [mbar] | Freon o1
P3
[EI]]]Menul Overview Frint raphic llumeric
Temperatura 1 ngjmload
-l oo
Frassure E
[ eames]imban e
Power 1 )
oo E|
Rat 1 e
[ onmg E
o.oo0 T T T T T T T T T T T T T T
o0 200 400 GO0 0.0 1000 1200 140.0
Al Time"11'44'42| Step'lRalnad | «:—»l |«| «l »l »||
Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 F6 FTES TAB
Start Start/Stop Ouerview Mimic Zoom Split Jump &

Bildschirmanzeige vor dem Prozessstart
2 Starten Sie den Prozess durch Anklicken [Ctri-F1 Start].

Nachdem der Startbefehl gegeben wurde, wird das Fenster Start Parameter
eingeblendet. Dieses Fenster wird zur Eingabe von Identifikationsparame-
tern, wie Kennzeichnung der Fertigungslose und der Benutzer, verwendet.
Definieren Sie die gewlinschten Startparameter gemass Kapitel 5.4.2 Start-
parameter setzen, B 74.
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Startparameter setzen

Das Fenster zum Setzen der Startparameter wird automatisch eingeblendet,
wenn der Befehl zum Starten eines neuen Prozesses gegeben wird.

HINWEIS:
Die automatische Einblendung kann jedoch mit dem unten beschrie-
benen Parameter Start Acknowledge = No unterdriickt werden.

Das Fenster kann auch direkt aus dem Hauptmeni Uber das Menl System
Control, Untermenl Start Parameter aufgerufen werden.

[EMidenu Start Parameter
— OPERATOR TER PRESET
1D: m CONFIRMATION I Run Humber: (339 g
Comment | L e
1 [TEsT 01 Pun Limitation Counter: 3’
2 |TEST 02
3 JLoT ¢
4 |LOT 02
5 |TEST 03 [%
Start Acknowledge |—
Barcode Used |_
Confirmation Used |7
[Oineratnr 1N 10 rhar
Startparameter

Wenn die Identifikation des Prozesses beendet ist, kann der Prozess gestar-
tet werden, indem der Start-Befehl (Ctrl-F1) nochmals gegeben wird.

Setzen Sie die Startparameter unter Beachtung folgender Erklarungen:

Bedeutung der Startparameter:

Operator ID
Identifikation des Operators (z.B. Kurzzeichen)

Confirmation

Parameter Confirmation Used auf Yes (nur im Configuration Mode):

Der Bediener muss den Namen des momentan benutzten Rezepts im Feld
Confirmation jedesmal eingeben, wenn er einen Prozess starten will.

Comments

Kommentar zum Prozess, z.B. Angaben zur Losidentifikation. Diese Informa-
tionen werden in der Statistik gespeichert und dienen als zusatzliche Prozes-
sidentifikationen.

Run number

Hier kann eine Zahl von 0 ... 9999 eingegeben werden. Die Run number kann
aber hier nur verandert werden, wenn der Parameter Run number can be
changed im Bild Archive Setup auf [Yes] gesetzt ist. Siehe Kapitel 6.6 Archive
Setup, B 112.
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Run Limitation counter

Wenn der Wert vom Run Limitation counter grésser als der Wert Max # of
Runs (Eingestellt im Modul Pretreatment, siehe Kapitel 10.1 Pretreatment,
237) ist, wird ein Prozessstart nicht mehr zugelassen.

HINWEIS:
Falls der Wert Max # of Runs auf Null gesetzt ist, ist der Run Limita-
tion counter nicht aktiv und wird auch nicht angezeigt.

Der Wert vom Run Limitation counter kann hier auf 0 zuriickgesetzt, oder auf
einen anderen beliebigen Wert gesetzt werden.

Start Acknowledge
Automatische Einblendung des Fensters mit den Startparametern.

Zum Andern dieses Parameters muss der Benutzer mindestens im Mode
«Process» angemeldet sein.

+ [Yes]
Bei jedem Prozessstart wird das Fenster mit den Startparametern einge-
blendet. Die Parameter muiissen bestatigt und der Startbefehl muss wie-
derholt werden.

+ [No]
Das Fenster mit den Startparametern wird fortan nicht mehr automatisch
eingeblendet.

Falls ein Barcode-Leser konfiguriert ist (siehe Kapitel 12.7 Installation eines
Barcode-Lesers, B 384), kann der Bildschirm Startparameter z.B. so ausse-
hen:

[EMkdenu Start Parameter
— OPERATOR PARAMETER PRESET
0 m CONFIRMATION I Run Humber: |[354 3'
Barcode Comment o T
1 456789789 1 Run Limitation Counter: 3.
2 12345679 2
3 789456132 3
4 36925814 4
5

@

Start Acknowledge
Max. Ho. of Lots

Barcode Used

Barcode from Keyboard

Confirmation Used

T|_|T|W‘Tl

[Comment 3 [ I

Startparameter mit Barcode-Leser

Dieser Bildschirm wird beim Lesen eines Barcodes immer automatisch auf-
gerufen.
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Beim Einsatz des Barcode-Lesers erscheinen folgende zusatzliche Parame-
ter:

Barcode

Hier wird der gelesene Barcode angezeigt. Die erste Lesung wird in der
ersten Zeile angezeigt, die nachfolgende Lesung in der zweiten Zeile, usw.
Die maximale Anzahl Zeilen ist durch die Konfiguration (siehe Kapitel 12.7.2
Konfigurieren der Systemsteuerung, & 384) begrenzt. Zu jeder Lesung kann
ein Kommentar (gleich wie beim Einsatz ohne Barcode-Leser) eingegeben
werden.

Der Code wird, wie der Kommentar, in den Statistikdaten des jeweiligen Pro-
zessablaufs gespeichert.

Ein gelesener Barcode, der von einem bereits durchgefiihrten Prozess schon
einmal verwendet wurde, wird auf rotem Hintergrund angezeigt. So wird der
Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass er den Barcode erneut einlesen
muss.

Falls keine erfolgreiche Lesung durchgefiihrt werden konnte, kann die Infor-
mation wie unten beschrieben Uber die Tastatur eingegeben werden.

Normalerweise ist das Feld Barcode nicht zuganglich fir Tastatureingaben,
um Fehleingaben zu vermeiden. Die folgenden Methoden ermdglichen den-
noch Eingaben Uber die Tastatur:

+ Unmittelbar nach der Lesung eines Barcodes kann der Eintrag im betrof-
fenen Feld noch korrigiert werden.

+ Drlicken Sie die Funktionstaste F4 zwei mal. Dies 6ffnet das Startparame-
ter-Bild und bewegt den Cursor zu der nachsten leeren Barcode Eingabe-
zeile (Barcode Entry Line). Der Benutzer kann nun den Code Uber die
Tastatur eingeben.

+ Um bestimmte Barcode Eingabezeilen anzuwdhlen:

Barcode iiber die Tastatur

Setzen Sie den Parameter auf Yes und klicken Sie auf das gewiinschte Bar-
code-Feld. Damit kdnnen Sie Barcode Uber die Tastatur eingeben solange
keine neu Lesung eines Barcodes erfolgt.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, den Parameter Start Acknowledge auf Yes zu set-
zen, wenn die Barcode-Lesung aktiviert ist. Das Bild Start Parameter
wird dann bei jedem Start-Befehl automatisch aufgerufen. Dies
ermoglicht dem Bediener, die Leseergebnisse des Barcode-Lesers
vor dem eigentlichen Prozessstart nochmals zu iiberpriifen.
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Datenanzeige

Allgemeines zur Datenanzeige

Datenanzeigen kdénnen im Hauptmen( jeder Bedienungsebene jeweils Gber
die ersten beiden Menilpunkte und Uber die grauen Schaltflachen im unter-
sten Teil der Bildschirmanzeige angewahlt werden.

Folgende Mdéglichkeiten stehen zur Verfligung:

Meniipunkt Display (Kapitel 6.2 Display, £ 78)
Alarmliste und grafische Darstellungen der Prozessdaten

Funktionstaste F8 Overview (Kapitel 6.3 Overview, £97)
Numerische oder grafische Anzeige des Vergleichs der Ist- und der Soll-
Daten des Prozesses, aufgetragen Uber die Zeit.

Funktionstaste F9 Mimic (Kapitel 6.4 Mimic, 2 100)
Grafische Darstellung der wichtigsten Daten betreffend Zustand des Pump-
stands und der Quellen

Meniipunkt Statistik (Kapitel 6.5 Statistik, 2 104)
Statistik der Prozessdaten der zuletzt ausgeflihrten Prozesse
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6.2 Display

Aus dem Hauptmenl kénnen Gber den Menipunkt Display eine Alarmliste
und mehrere Charts mit Prozessdaten aufgerufen werden.

F10 Manu | tesource |
Alarm List
Statistic » Chart | (IHOUR BACK)
Loghook Chart 2 (1 MIN.BACK)
Systermn Contral ¥ Chart 3 (H:Power&Rate)
Frocess Definition Chart 4 (H:Heater)
Iew Mode ¥ Chat 5 ()

1 Recipe file list

2 Owerview 'E_El

3 Graphic overview
Help 4 ¢
el

Abb. 6-1 Menipunkt Display im Hauptmendi

6.2.1 Alarmliste
In der Alarmliste werden die letzten 300 Alarmmeldungen gespeichert.
Aus der Alarmliste sind folgende Daten ersichtlich:
+ Wann ein Fehler aufgetreten ist.
+ Wo ein Fehler aufgetreten ist (Vakuumteil, Prozessteil, EEC300 usw.).
+ Die Art der Fehlermeldung (Information, Warnung, fataler Fehler).
HINWEIS:

Eine detaillierte Beschreibung der Alarmmeldungen erfolgt in
Kapitel 8. Fehlermeldungen, & 157.

[ETMeny Alarm List Find Cutput Print
Ho. I Dev/Cat Time I Alarm | -
ﬁ 300 PRO : -I- 14:28:07 18-DEC-01 Plasma source Water ok
ﬁ 299 PRO: -I- 14:27:18 18-DEC-01 Plasma source Water error
ﬁzss PRO: -I- 14:14:08 18-DEC-01 Power Fail soft at 14:09:13 13-DEC-01
ﬁ 297 PRO: -I- 14:14:08 18-DEC-01 Exception 3.Gas control config error (iorega)
ﬁ 296 PRO : -I- 14:14:08 18-DEC-01 Exception 3.Gas control config error (iorega)
ﬁ 295 PRO: -I- 14:14:08 18-DEC-01 Ho orderly Shutdown
- 204 VAC: |- 13:53:48 18-DEC-01 HV_pump ok
(Tiz03
(292 13:51:50 18-DEC-01 Highvacuum Valve ok
[OET
@
(D289
(D288

- 287 VAC:-I- 13:48:47 18-DEC-01 Water ok

- 285 PRO : -I- 13:47:52 18-DEC-01 CHF: FV-PUMP WARHING ok
- 284 PRO : -I- 13:47:09 18-DEC-01 Safety circuit ok

Abb. 6-2 Alarmliste
Die Alarmliste verfligt Gber eine Sortierfunktion. Klicken Sie dazu auf eines

der Uberschriften-Label (No., Dev/Cat, Alarm). Ein zweiter Klick auf dasselbe
Label kehrt die Reihenfolge der Sortierung um.
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Innerhalb der Alarmliste kénnen Sie sich mit den Cursortasten oder dem
Mauszeiger bewegen. Die blau unterlegte Fehlernummer zeigt dabei die
aktuelle Position des Cursors.

Durch das Anklicken der Bildlaufpfeile auf der rechten Seite kénnen Sie die
Alarmliste seitenweise auf- und abblattern.

Die Farben in der Alarmliste haben folgende Bedeutung:

Rot unterlegte Alarmmeldungen
bedeuten, dass ein Fehler aufgetreten ist und quittiert wurde.

Griin unterlegte Alarmmeldungen
bedeuten, dass der Fehler behoben und quittiert wurde.

Gelb unterlegte Alarmmeldungen
bedeuten, dass ein Fehler aufgetreten ist, aber nicht quittiert wurde.

Die blau unterlegte Fehlernummer
signalisiert die Cursor-Position.

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Find]

Driicken Sie die Schaltflache Find, um eine Textpassage in den Eintragen der
Alarmliste zu finden. Eine Beschreibung der Suchfunktion finden Sie in
Kapitel 6.7.4 Suchfunktion im Logbuch, & 119.

Find Alarm x|

Find What: |m

Show Find Result
Ok

=l
" Show only lines containing string -

" Show only lines not containing string

% Show alllines, color lines containing string Cancel

Fenster «Find Alarm»
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[Output]

Durch Anklicken der Schaltflache Output erscheint eine Dialogbox, Uber die
nur ein Teil Fehlerliste ausgegeben werden kann. Spezifizieren Sie dazu den
Ausgabebereich oder die Ausgabe auf Festplatte oder Diskette. Das letztere

ist besonders hilfreich fiir den Service Support, da eine Datei leichter zu ana-

lysieren ist als ein einfacher Ausdruck. Wir empfehlen daher besonders, diese
Mdoglichkeit bei zukliinftigen Servicedienstleistungen einzusetzen (siehe auch

Kapitel 8.5 Fehlerbericht und Datensicherung, & 195).

Output Selection x|

—Output B ange

@ Al IB

" Selected

" First IB

Media
' Printer
" Disc

IE:\KHAN 32607004 aghoy

" Diskette

ok | [FTEaned )

Fenster «Output Selection»

[Print]
Ausdrucken des Fensters (Kapitel 3.8 Drucken von Daten, & 46).
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Grafische Darstellung von Prozessablaufen

Aus dem Hauptmenl kénnen tGber den Menipunkt Display nebst der Alarm-
liste bis zu 5 Grafiken (Charts) mit Prozessdaten aufgerufen werden. Dabei
ist es nicht wichtig, welchen Chart Sie zuerst aufrufen, da Sie mittels Schalt-
flachen zwischen den verschiedenen Charts wechseln kénnen.

In den Charts kdénnen verschiedene Prozessdaten in Abhdngigkeit von der
Zeit als Funktionsgrafiken dargestellt werden. Dabei steht eine grosse Aus-
wahl von Mdéglichkeiten zur Verfligung. So kdnnen beispielsweise Druck-, Lei-
stungs-, ..., Temperaturverlaufe grafisch wie folgt dargestellt werden:

+ (ber den gesamten Prozess,
+ Uber die einzelnen Main States, oder
+ (ber eine bestimmte Zeit (100 ... 10’000 s) dargestellt werden.

HINWEIS:

Die laufend aufgezeichneten Daten (Druck-, Leistungs-, ..., Tempera-
turverlaufe) kénnen automatisch in einer Datei gespeichert werden
(siehe Kapitel 6.2.3.1 Historical Data, & 89). Diese Daten kdnnen
mittels Charts am Bildschirm grafisch dargestellt oder in einem
geeigneten Tabellenkalkulationsprogramm (auf einem separaten
Rechner) weiter bearbeitet werden.

Dass einzelne Parameter zusatzlich mit dem Symnbol einer Diskette gekenn-
zeichnet sind, weist darauf hin, dass sie am Ende des Prozesses auf die Fest-
platte gespeichert werden.

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Print]
Ausdrucken des Fensters (Kapitel 3.8 Drucken von Daten, B 46

[Define]
Definieren von Elementen sowie deren Parametern fir die Funktionsgrafiken
(Kapitel 6.2.2.1 Funktionsgrafiken definieren, B 86)

[Chartl ... 5]

Fir einen Prozess kdnnen maximal 5 Charts erstellt werden. Jeder dieser
Charts kann individuell definiert werden. Mit [Chartl1 ... Chart5] kdnnen die
verschiedenen Charts am Bildschirm zur Anzeige gebracht werden.
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a
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Prozessablauf als Chart dargestellt

a - Marker mit Zahlenwerten

b - Nummer der angezeigten Chart

c - Zahlenwert (Cursor)

d - Startzeit der angezeigten Chart

e - Y-Achse und zugehérige Kurven (hervorgehoben)

Die grafische Darstellung ermdglicht eine detaillierte Ansicht des Prozessab-
laufs. Mehrere Schaltflachen und Anzeigemdglichkeiten erleichtern dem
Benutzer das Ausfiihren folgender Funktionen:
+ Anzeigen von Werten:
+ Durch Setzen von Markern
+ Durch Positionieren des Cursors (Fadenkreuz)
+ Verschieben der Charts in jede Richtung.
+ Zoomfunktionen zum Vergréssern und Verkleinern der Charts.
+ Umschalten zwischen Prozess-Unterzustanden.

+ Steuerung der Charts und Reset-Funktionen.

+ Speichern, Léschen und Drucken der Charts
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Sie kdnnen bis zu funf vertikale Marker setzen, um die numerischen Werte
der Prozessparameter in der Chart zu bestimmten Zeitpunkten des Prozesses
anzuzeigen. Damit wird die Analyse eines zeitlichen Verlaufs der Parameter
erleichtert.

Daruberhinaus kénnen Sie Marker als eine Art Lesezeichen verwenden:
Setzen Sie einen Marker auf einen bestimmten Zeitpunkt (z.B. Pro-
zessschritt), zu dem Sie nach Ende des Prozesses dann leicht zurlickkehren
kdénnen.

Nicht benutzte Marker befinden sich in der Home-Position am linken Ende der
Zeitachse, am oberen Ende des Grafikfensters.

Funktion Tastatur Maus / Schaltflache

Setzen eines Markers - Klicken Sie auf den
Marker, halten Sie die
linke Maustaste
gedrickt, und ziehen
Sie den Marker an die
gewunschte Position.

Verbergen eines Mark- | Shift + H -
ers
(nur gesetzte Marker)

Anzeigen eines Mark- Shift + S -
ers

(nur gesetzte Mar-
ker)”

Zuricksetzen eines - Doppelklick mit der
gesetzten Markers Maus auf den Marker
(an die Home-Position)

Zurlcksetzen aller Shift + R -
gesetzten Marker
(an die Home-Position)

Wechseln zum gesetz- | Shift + 1 (2,3,4,5) -
ten Marker N (1...5)

(Die Zeitachse wird so
gestreckt, dass der
gewlinschte Marker in
der Mitte der Chart ist)

Wechseln der Zeitan- Shift + T -
zeige beim Marker zwi-
schen Anzahl Sekun-

den und der absoluten
Zeit in Stunden, Minu-

ten, Sekunden
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Funktion Tastatur Maus / Schaltflache

Anzeige von Zahlen- - Positionierenen des

werten Fadenkreuzes nahe der
Kurve

Anzeige der gewinsch- | 1, 2, 3, 4, 5 Klick mit der linken

ten y-Achse und dazu- Maustaste auf das

gehorigen Kurve (her- Label oder auf die

vorgehoben) Kurve

Funktion Tastatur Maus / Schaltflache

Verschieben der - Linke Maustaste driik-

Kurven in alle Richtun- ken und Maus bewe-

gen gen

Verschieben der Cursor Auf/Ab Ctrl-Taste zusammen

Kurven auf- und
abwarts

mit linker Maustaste
dricken und Maus
bewegen

Verschieben der
Kurven nach
links/rechts

Cursor Links/Rechts

Shift-Taste zusammen
mit linker Maustaste
driicken und Maus
bewegen

Verschieben der
Kurven um 50 % der
Zeitachse

Shift +
Cursor Links/Rechts

]

Funktion Tastatur Maus / Schaltflache

Einen ausgewahlten - Rechte Maustaste

Bereich vergrdssern dricken und Bereich
auswahlen¥*)

Bereich um das Zen- Numpad +/- *)

trum vergréssern/ver-
kleinern

Bereich um einen
Punkt vergros-
sern/verkleinern

Fadenkreuz zum
gewinschten Punkt
bewegen, mittlere
Maustaste driicken und
Maus auf/ab bewegen

*)

*) Driicken der Ctrl-Taste/Shift-Taste zusammen mit der entsprechenden Taste oder Mausta-

ste zoomt nur die vertikale/horizontale Achse.
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Funktion

Tastatur Maus / Schaltflache

Gehe zu Prozessstart Home -

Gehe zu Prozessende End -

Gehe zum nach- >/< k|
sten/vorhergehenden —I—l

Hauptzustand

Funktion Tastatur Maus / Schaltflache
Anzeigen/Verbergen - “'""‘l or _._,,l

der Chartsteuerung:

Sonderfunktionen fur
Grafikanpassung und
Druckereinstellungen

Zurlicksetzen aller Ctrl + Home il
Anzeigefunktionen und
Ausflihren von Auto
Screen Update *)

*) Hinweis: Wenn diese Schaltfldche sichtbar ist, so wird momentan die Anzeige nach Anderun-
gen der Hauptzustédnde nicht in der (blichen Weise aktualisiert, d.h. der Anfang der Chart
wird auf den Start des Hauptzustandes gesetzt

| &2

&

Einstellen der Eigenschaften der Charts. Ein Fenster 6ffnet
sich, in dem die gewlinschten Optionen fiir Ansicht und Druk-
ken der Charts eingestellt werden.

Speichert alle Grafik-Daten, die seit dem letzten Starten eines
Prozesses gesammelt worden sind, in eine Datei, die
xxxxxxXGR (Speichern wahrend Reload) oder xxxxxxGP (Spei-
chern wahrend Process) heisst.

Léscht alle Grafik-Daten, die seit dem letzten Starten eines
Prozesses gesammelt worden sind. Diese Funktion ist nur wah-
rend Reload verfligbar, und z.B. nitzlich, wenn das System
lange in Reload war und eine neue Datensammlung begonnen
wird.

Beachten Sie, dass nach einer zu langen Zeit in Reload das
Sampling-Intervall kleiner als eine Sekunde wird. Durch Drik-
ken der Schaltflache Ldschen wird dieses Intervall wieder auf
eine Sekunde gesetzt.
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6. Datenanzeige

Funktionsgrafiken definieren
Um eine Funktionsgrafik zu definieren, gehen Sie folgendermassen vor:

1 Lassen Sie die Funktionsgrafik (Chart 1 ... 5) anzeigen, die Sie definie-
ren mdchten (Hauptmeni Display, Unterment Chart).

2 In der Kopfzeile [Define] aktivieren oder den Hotkey D drlicken.
Damit wird das nachfolgende Fenster angezeigt, das die bisherigen Elemente

(Druck, Temperatur, Leistung ...) des betreffenden Charts und deren Para-
meter zeigt.

EmNe 1:Heater Uistorical | lile |
Hame [Heater Hist. Display —_ 3
Time scale lh = 5
Time floo Isl 16:25:09 27-JAN-97
Element Dev. Text Min. Max. Color
[Temperature 1 ~| [ | fo.0 [600.0 [l Blue  ~
[Powert -] [Setpoint fo.0 [100.0 11 [Rea ]
Rate 1 - — I Jo.0 [5.000 [nmis] [eyan ]
[analog outputo -] T I [o.0 [100.0 1l [Magenta -]

[Use historical data

Fenster mit den Daten eines Charts

3 Anzeige der Daten des aktuellen Prozesses durch Aktivieren von [No]
oder drikken des Hotkey N verlangen.
+ Mit [Yes] unter Use historical data kénnen Charts aufgezeichneter
Prozesse dargestellt werden (Kapitel 6.2.3.1 Historical Data, & 89).
Die Anzeige [Hist. Display] dient dem selben Zweck.

4 Name des Charts eingeben, maximal 10 Zeichen.

5 Time scale zum Skalieren der X-Achse aktivieren und Zeitabschnitt
definieren.
+ Uber Time scale werden zusatzliche Schaltflachen eingeblendet, mit
denen festgelegt werden kann, Gber welchen Zeitabschnitt die
Daten dargestellt werden sollen.

[ EDMer [ 1:Heater
Hame [Heater
Time scale ITime ,l
T Mainsiate | [s]
:Time
Total Process
Time scale
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6. Datenanzeige

+ Mainstate
Die Darstellung erfolgt jeweils (iber den gesamten Hauptzustand
(Mainstate). Bei der Bildanwahl wird die X-Achse auf etwa die dop-
pelte aktuelle Mainstate-Zeit skaliert.

+ Time
Vom Anwender definierbares Zeitfenster im Bereich von
100...10'000 Sekunden. Das Zeitfenster wird von der aktuellen Pro-
zesszeit (der im Feld Date angegebenen Zeit) zurickgerechnet.

+ Total Process
Die Darstellung erfolgt Giber den gesamten Prozessverlauf.

6 Markieren Sie die erste Schaltflache im Feld Elemente.
+ Wenn eine der 5 Schaltflachen aktiviert wird, erscheint sie blau
unterlegt. Zudem wird eine Liste der auswahlbaren Elemente
(Druck, Temperatur, Leistung...) eingeblendet.

(EXDieny 1:1HOUR BACK Uistorical | Cile |
Hame 1HOUR BACK Hist. Display o ~
Time scale Time =]
Time se00 sl
Element Dev. Text Min. Max. Color Save
Test Data =l (1 I Jo.0 [100.0 Blue  ~ o ~ )4 8
A
...... = - °C
e 1 [setpoint fo.0 l600.0 c1 [Rea  ~| |ves ~|
« Analog Input 1 I [o.0 [5.000 [nm's] Cyan ~ B
[ Temperature
I Current 1 | lo.0 [100.0 %l Magenta v Yes v
I Rotation
. Part. Thickness
1 Thi 7
! Rate
| Power
gie|" Pressure

Auswahl der Elemente

7 Wahlen Sie aus der Liste der zur Verfligung stehenden Elemente das
gewinschte Element aus, indem Sie es anklicken oder den betreffen-
den Hotkey dricken.

HINWEIS:
Wenn ein Element nicht mehr benétigt wird, kann es durch Wahl des
Elementes 1... (abhdngig von der Softwareversion) geléscht werden.

8 Definieren Sie fir das ausgewahlte Element die Werte und zusatzlichen
Texte unter Berlicksichtigung der nachstehenden Erklarungen.

Dev
Kennzeichnung des Elements, wenn mehrere mdoglich sind (z.B. Quelle 1,
Quelle 2 etc.).

Text
Hilfstext zur genaueren Beschreibung des Elements (z.B. Kalot_Heiz fur
Kalottenheizung, max. 10 Zeichen)

Min.
Minimalwert der Y-Achse
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Da Druckwerte logarithmisch dargestellt werden, ist der hier eingegebene
Wert als Zehnerpotenz zu verstehen. (Bei AI / AO sind auch negative Werte
madglich.)

Max.
Maximalwert der Y-Achse

Far Druckwerte gilt das gleiche wie beim Parameter Min. (Bei AI / AO sind
auch negative Werte mdglich.)

Color
Definition der Farbe, in der das Element dargestellt werden soll.

Save

Die Daten der unter Element festgelegten Grossen werden grundsatzlich
Uber den gesamten Prozessverlauf (von Prozessstart bis Prozessende) im
Arbeitsspeicher abgelegt. Abhdngig vom Parameter Save = Yes/No werden
diese Parameter am Ende des Prozesses auf der Festplatte gespeichert. Die
Parameter werden jedoch nur dann gespeichert, wenn im Bild Archive Setup
der Parameter Days to keep Graphic Files > 0 gesetzt ist (siehe dazu
Kapitel 6.6 Archive Setup, B 112).

+ Yes
Nachdem der Prozess beendet ist, werden die Daten auf der Festplatte
gespeichert. Elemente, die mit Save = Yes gespeichert wurden, werden
im entsprechenden Chart mit (*) gekennzeichnet.

+ No
Die Daten werden nicht auf die Festplatte gespeichert.

HINWEIS:

Um nicht unnétig Speicherplatz zu belegen und die Rechenleistung
einzuschranken, empfiehlt es sich, nur die wirklich bendtigten Daten
abzuspeichern.

9 Markieren Sie bei Bedarf die nachste Schaltflache, und wiederholen Sie
den Ablauf ab Schritt 7. Pro Chart konnen maximal 5 Elemente definiert
(aufgezeichnet) werden.

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Historical]
Kapitel 6.2.3.1 Historical Data, & 89

[File]
Die Definitionen und Parameter der Elemente werden gespeichert
(Kapitel 6.2.3.2 Liste der «Graphic Charts» (File), B 93).

[Esc]
Zuruck ins Grafikbild.
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Graphic File Handling

Die laufend aufgezeichneten Daten (Druck-, Leistungs-, ..., Temperaturver-
ldufe) kdnnen automatisch in Dateien gespeichert werden. Diese Dateien
kdénnen grafisch als Charts am Bildschirm dargestellt oder in einem geeigne-
ten Tabellenkalkulationsprogramm (auf einem separaten Rechner) weiter
bearbeitet werden.

Fir das Speichern von Grafiken sowie deren Skalierungsdaten sind die
Dateien Historical Data und Graphic Charts vorgesehen.

Der Inhalt eines Verzeichnisses (Verzeichnis der Prozessdateien, Prozesssta-
tistiken usw.) kann in den Ansichten List und Details angezeigt werden. Sie
kdnnen Uber die entsprechenden Schaltflachen zwischen den Ansichten
umschalten. Die Listenansicht zeigt nur die Dateinamen, die Detailansicht
zusatzlich mindestens Zeit und Datum der Erstellung der Datei. Klicken Sie
auf eine Uberschrift in der Detailansicht, um die Dateien nach dem
gewinschten Kriterium zu sortieren.

Ein Doppelklick auf die linke Maustaste ruft die Funktion Get auf.

Die Funktionen Delete und Backup\Store unterstitzen die Auswahl mehrerer
Dateien. Mehrere Dateien kdnnen markiert werden, indem Sie wahrend des
Markierens mit der linken Maustaste die Ctrl-Taste gedriickt halten. Sie
kdnnen nicht mehr als 20 Dateien markieren (abhdngig von der Lange der
einzelnen Dateinamen).

Historical Data

Die wahrend eines ausgewahlten Zeitabschnittes (Mainstate, Time, Total
Process)

laufend aufgezeichneten Daten (Druckverlauf, Leistungsverlauf, Tempera-
turverlauf, Rate usw. (siehe dazu auch Abb. 6-6, & 86) werden beim Prozes-
sende automatisch in die Datei Historical Data auf die Festplatte gespeichert,
wenn folgende Kriterien erflllt sind:

+ Die Parameter der Elemente miissen mit Save = Yes definiert sein

+ Der Parameter Days to keep Graphic Files im Bild Archive Setup (siehe
Kapitel 6.6 Archive Setup, B 112) muss auf > 0 gesetzt sein

Die Informationen zu den Prozessen sind als Dateien mit Namen, welche
Auskunft Gber die Run number und das Datum geben, gespeichert.

Wie die Dateinamen genau aufgebaut sind, ist in Abschnitt «Datei
XXXXXXXXXX (z.B. 00354G1114)», & 90 weiter unten beschrieben.

HINWEIS:

Der Zeitrahmen der automatisch gespeicherten Dateien wird im Bild
Archive Setup definiert. Ubertreten die gespeicherten Dateien diesen
Rahmen, werden diese alten Dateien automatisch geloscht.
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Um die Liste der gespeicherten Historical Files anzuzeigen, gehen Sie folgen-
dermassen vor:

1 Lassen Sie eine Funktionsgrafik (Chart 1...5) anzeigen (Hauptmend
Display, Untermeni Chart).

2 Aktivieren Sie in der Kopfzeile des Charts [Define] oder driicken Sie den
Hotkey D.

3 Aktivieren Sie in der Kopfzeile [Historical] oder driicken Sie den Hotkey
H.

Danach wird die Liste der gespeicherten Historical Files angezeigt.

(ETMkdenu [EI]]Helgl Historical Data (current: DEMOS) Date Down| Dae Up lllame Down_Hae U
003T3G1951 0037261921 003T1G1851 003T0G1821 V0369G1751
V0368G1T21 0036TG1651 0036661621 0036561551 0036461521 0036361451
0036261421 0036161351 0036061321 00359G1251 00358G1221 P03I5TG1151
V035661121 00355G1051 0035461021 fLSTO14
[22files [

Historical Files

Datei $LST$
Die zuletzt gespeicherten historischen Daten sind als $LST$ gespeichert (im
Beispiel blau unterlegt).

Datei xxxxxxxxxx (z.B. 00354G1114)

Die friiher aufgezeichneten historischen Daten sind unter Dateinamen mit 10
Zeichen abgelegt, die wie folgt aufgebaut sind:

RRRRRTHHMM , wobei die Buchstaben folgende Bedeutung haben:

R: Run number

T: Dateityp; S flr Statistik; G flir Graphik (chart)

H: Zeit; Stunden bei Prozessstart

M: Zeit; Minuten bei Prozessstart

Die DOS-Extension aller Dateien lautet auf .CSV.
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Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmenl

[Sort]

Mit diesem Befehl kdnnen die Dateien auf verschiedene Weise sortiert wer-
den. Es erscheinen folgende Optionen in der Befehlszeile:

[ate I]uwnl Dare Up |Ilame I]uwnl Haie Up |

Sortierfunktionen

+ Date Down
Sortiert die Dateien nach Datum: Das neueste File erscheint links oben.

+ Date Up
Sortiert die Dateien nach Datum: Das alteste File erscheint links oben.

+ Name Down
Sortiert die Dateien nach Namen.

+ Name Up
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge $, 0...9, A...Z.

Als Vorgabe sind die Files nach Datum, neuestes File zuerst, sortiert.

[Get]
Mit diesem Befehl wird ein Historical Data -File von der Festplatte in den
Arbeitsspeicher geladen.

[Copy]
Mit diesem Befehl wird eine Kopie eines bestehenden Files erstellt. Die Kopie

kann unter einem neuen Namen auf der Festplatte gespeichert werden
(automatisches Léschen siehe Kapitel 6.6 Archive Setup, & 112).

[Delete]
Mit diesem Befehl kann ein File auf der Festplatte geldéscht werden.

[Esc]
Zurtck zum Chart.

Mit folgenden Schaltflachen kédnnen Sie zwischen Listen- und Detailansicht
umschalten:

Listenansicht:
Es werden nur die Dateinamen angezeigt.

Detailansicht:
Zu jeder Datei werden zusatzliche Informationen
angezeigt.

Die Dateiliste wird sofort aktualisiert, wenn ein Element der Liste geandert
worden ist.
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Mit diesen Befehlen kénnen die Dateien in der Detailansicht sortiert werden.
Driicken Sie auf eine Uberschrift, um die Dateien entsprechend den
gewiinschten Kriterien zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift
bewirkt eine Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Neben dem Sortierkriterium wird die Sortierreihenfolge durch folgende Sym-
bole angezeigt:

B Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
Z..A 9...0, %

A Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
$,0..9,A..Z

In der Detailansicht erscheinen die folgenden Schaltflachen fur Sortierkrite-
rien (siehe Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232):

+ Name
Sortiert die Dateien nach Namen.

+ Date
Sortiert die Dateien nach Datum.

+ Size (kB)
Sortiert die Dateien nach Grdsse.

¢+ Run #
Sortiert die Dateien nach der Run number.

+ Process
Sortiert die Dateien nach Prozessen.

Als Vorgabe sind die Dateien nach Namen sortiert.

Ein Historical File kann wie folgt dargestellt werden:

[EXkden 1:Heater llistorical | rile |
[oEmos
Hame W Hist. Display Iyes j |DEMO
Time scale W 211
[62509 27-0A09T
Element Dew. Text Min. Max. Color
IW[ | I m [600.0 [’cl m
lm o [Setpoint 0.0 [io0.0 121 IReu_L[
Rate 1 = | [ 0 [5.000 [nmis] lcyan—;[
W T [ fo.0 [100.0 121 W

[Mame of araph [ I

Darstellung eines Historical Files

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

6.2.3.2

Graphic Charts
anzeigen

Abb. 6-12

KHAN

6. Datenanzeige

Liste der «Graphic Charts» (File)

Die Definitionsparameter (Kapitel 6.2.2.1 Funktionsgrafiken definieren,

86) von max. 5 zusammengehdrenden Charts kénnen unter einem
gemeinsamen Namen in der Datei Graphic Charts gespeichert werden.

Das Speichern dieser Daten geschieht nicht automatisch, sondern muss
explizit mit dem Befehl Save ausgefiihrt werden.

Um die Liste der gespeicherten Graphic Charts anzuzeigen, gehen Sie folgen-

dermassen vor:

1 Lassen Sie eine Funktionsgrafik (Chart 1...5) anzeigen (Hauptmeni
Display, Untermeni Chart).

2 Aktivieren Sie in der Kopfzeile des Charts [Define] oder driicken Sie den
Hotkey D.

3 Aktivieren Sie in der Kopfzeile [File] oder dricken Sie den Hotkey F.

Danach wird die Liste der gespeicherten Graphic Charts angezeigt:

[EmMenu Graphic Charts (current: Demo) et “ave llelete

Hame 5 Date Size (kB)
Test_01 11-DEC-01 17:15:40 3
Test_02 11-DEC-01 17:15:44 3
Test_03 11-DEC-01 17:15:46 3

|4 Files [

Graphic Charts
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Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmenl

[Sort]

Mit diesem Befehl kdnnen die Dateien auf verschiedene Weise sortiert wer-
den. Es erscheinen folgende Optionen in der Befehlszeile:

[ate I]uwnl Dare Up |Ilame I]uwnl Haie Up |

Sortierfunktionen

+ Date Down
Sortiert die Dateien nach Datum: Das neueste File erscheint links oben.

+ Date Up
Sortiert die Dateien nach Datum: Das alteste File erscheint links oben.

+ Name Down
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge Z...A, 9...0, $.

+ Name Up
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge $, 0...9, A...Z.

Als Vorgabe sind die Files nach Datum, neuestes File zuerst, sortiert.

[Get]
Mit diesem Befehl wird ein Historical Data -File von der Festplatte in den
Arbeitsspeicher geladen.

[Save]

Mit diesem Befehl werden die Layouts der 5 Charts unter einem gemeinsa-
men Namen gespeichert. Das mit Save gespeicherte File ist das aktuell sich
im Arbeitsspeicher befindende File.

HINWEIS:
Mit diesem Befehl kann auch ein bestehendes File unter einem neuen
Namen gespeichert werden.

[Delete]
Mit diesem Befehl kann ein File auf der Festplatte geldéscht werden.

[Esc]
Zuritck zum Chart.
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Mit folgenden Schaltflachen kdnnen Sie zwischen Listen- und Detailansicht
umschalten:

Listenansicht:
Es werden nur die Dateinamen angezeigt.

Detailansicht:
Zu jeder Datei werden zusatzliche Informationen
angezeigt.

Die Dateiliste wird sofort aktualisiert, wenn ein Element der Liste geandert
worden ist.

Mit diesen Befehlen kénnen die Dateien in der Detailansicht sortiert werden.
Driicken Sie auf eine Uberschrift, um die Dateien entsprechend den
gewiinschten Kriterien zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift
bewirkt eine Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Neben dem Sortierkriterium wird die Sortierreihenfolge durch folgende Sym-
bole angezeigt:

B Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
Z..A 9...0, %

A Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
$,0..9,A..Z

In der Detailansicht erscheinen die folgenden Schaltflachen fiir Sortierkrite-
rien (siehe Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232):

+ Name
Sortiert die Dateien nach Namen.

+ Date
Sortiert die Dateien nach Datum.

+ Size (kB)
Sortiert die Dateien nach Grdsse.

Als Vorgabe sind die Dateien nach Namen sortiert.
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Restgasanalyse

Mit diesem Menibild kdnnen wahrend eines Prozesslaufes die im QMG-Modul
vorprogrammierten Partialdriicke und deren Zustande angezeigt werden.

Das Bild Residual Gas Analysis Display kann im Hauptmeni unter Display als
Untermeni Residual Gas Analysis aufgerufen werden.

HINWEIS:

Dieses Bildschirmbild kann nur angezeigt werden, wenn ein Prisma
konfiguriert ist (siehe Kapitel 12.4.9 Konfigurationsparameter fiir
die seriellen Schnittstellen, & 365).

Process ’m Run# m Run Time m

Main State  [RELOAD FIBEED |

Mosie ProcessiLocal Date 09:03:51 8~JULBS.
Fi0 ey Residual Gas Analysis Display

Factor for gas 0 BE

Gas no. Partial pressure

[ - [mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]
[mbar]

LR IR S

Pretreatment QMG: 1

Alarm Infarm.

CHECK LIST gas no. 1 gas no. 2 limitfmbar] check
1 [] = 0.0 low
2: 1 - 0.0 low
3: 2 = 0.0 low
4: 4 0.0 low
5: 0.0 low
6: 0.0 low
s 0.0 low
8: 0.0 low
Ctrl F1 Ctrl F9

Parameter fiir die Restgasanalyse

Start Start/Step Overview Mimic Zoom Split Jump

F8 | F9 | F6 ] | S d== | TAB |

Das Residual Gas Analysis Display zeigt wahrend des Prozesslaufes den aktu-
ellen Partialdruck und den Uberwachungsstatus der Gassorten des aktiven
QMG-Moduls an (z.B. 1, 2, 4 und 8).

Factor
Im Mode «Process» kann ein Korrekturfaktor flir jede Gassorte eingegeben

werden. Der am Prisma gemessene Wert wird mit diesem Faktor multipliziert
und angezeigt.

Im aktiven QMG-Modul kénnen die Gas-Nrn. 0...8 in beliebiger Kombination
vorhanden sein.

Es kdnnen maximal 8 Gaskombinationen im QMG-Modul definiert sein.
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Overview

Im Ubersichtsbild (Overview) werden Ist- und Solldaten des Beschichtungs-
prozesses gegenlbergestellt. Dazu werden eine Auswahl der wichtigsten
Daten Uber die Zeitdauer eines Hauptzustandes (Main State) aufgetragen.

Der zur Darstellung des Ubersichtsbildes benétigte Befehl kann tiber F8 oder
Uber die Schaltflache [F8 Overview] mittels Mausklick erfolgen.

Ctrl F2 Ctrl F5 Ctrl F6 Ctrl F¥ F& F9
Wait Hext Hold Abort Ouerview Mimic

Befehl F8 Overview

Das Ubersichtsbi_l_d kann in numerischer Form (Kapitel 6.3.1 Numerische
Darstellung des Ubersichtsbildes, & 98) oder in grafischer Form

(Kapitel 6.3.2 Grafische Darstellung des Ubersichtsbildes, & 99) dargestellt
werden.

Overview

Main state time 00:01:05 Sub state time 00:00:40
Pressure 6.0E-06  [mhbar] Rotation O [rpm] RVE | -| -] -

Temperature: T1 28 [=E€]

Thickness 100.0 32.07 [nm]
S1
Power 0.0 [%]
Rate set point 2000 [nmis]
Rate actual 2060 [nmix]
[EMienu Overview Frint Craphic Humeric

T

Thickness 120 Step 1
— 1

o | Pressure

7| e T | Conoesimean
- Bl Power 1 22
@4 n| [_faE] 400

Rate 1 200
[__=204]lnmeg
—_— 0,00 T T T T T T T T T T T T T T
0.0 200 400 600 a0,0 100,0 120,0 1400
—— Time:[19:96:06 | Step:[1 | ‘{" |«| “ | A

Ubersichtsbild in verschiedenen Darstellungsformen

Numerisch (oben)
Grafisch (unten)

Die Daten aus dem Ubersichtsbild kénnen liber den Meniipunkt Display als
Charts noch detaillierter dargestellt werden (Kapitel 6.2 Display, B 78).
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Abb. 6-17

Kopfzeile

6. Datenanzeige

Numerische Darstellung des Ubersichtsbildes

Die numerische Darstellung des Ubersichtsbildes kann auf folgende Weise
zur Anzeige gebracht werden:

1 Driicken Sie F8, oder aktivieren Sie [F8 Overview] mittels Mausklick.

2 Falls das Ubersichtsbild grafisch dargestellt wird: Aktivieren Sie in der
Kopfzeile [Numeric] oder driicken Sie den Hotkey N.

Process EMO Run# W Run Time 50:01:22

Main State Ii: L SRC1_100HM Sub State vap

Mode ﬁanuratturingll.ocal Date |i5:01:12 2-APR-98

| — ——
F10 Menu Ouerview | Graphic l Humneric
Main state time 00:01:07 Sub state time 00:00:42
Pressure 6.0E-06 [mbar] Rotation 0 [rpm] RVE | -| -| - a

Temperature: T1 25 [oC]
Thickness 100.0 84.27 [nm]

s1

Power 6930 [%]
Rate set point 2.000 [nm/g] b
Rate actual 2.070 [nm/s]

Ctrl F2
Wiait

CtrlF§
Hext

Ctrl F6
Hold

Ctrl F7
Abort

F& F9
Overview Mimic

=] TAB
Split Jump &

Numerische Darstellung des Ubersichtsbildes

a - oberer Bereich
b - unterer Bereich

Der mittlere Teil des Bildes kann in zwei Bereiche unterteilt werden:

+ Der Inhalt des oberen Bereiches wird vom gegenwartigen Hauptzustand
nicht beeinflusst, das heisst, es werden immer die gleichen Informationen
dargestelit.

+ Der Inhalt des unteren Bereiches hangt vom Hauptzustand ab und liefert
Daten Uber den aktuellen Unterzustand.

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmenl

[Graphic]
Umschaltung zur grafischen Darstellung

KHAN
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Abb. 6-18

Kopfzeile

KHAN

6. Datenanzeige

Grafische Darstellung des Ubersichtsbildes

Die grafische Darstellung des Ubersichtsbildes kann auf folgende Weise zur
Anzeige gebracht werden:

1 Driicken Sie F8, oder aktivieren Sie [F8 Overview] mittels Mausklick.

2 Falls das Ubersichtsbild numerisch dargestellt wird: Aktivieren Sie in
der Kopfzeile [Graphic] oder driicken Sie den Hotkey G.

Durch das gleichzeitige Darstellen von Ist- und Solldaten, ist eine einfache

Prozessiiberwachung maéglich.

HINWEIS:
Werden mehrere Quellen parallel betrieben, wird jeder Quelle ein
separates Grafikbild zugeordnet.

a
(EDhdeny! Overv|zw I rint raphic | lumeric
5 |
Thiskness Step2
[__130]mom)
Fressure 500 e e (50,5 SRR b
[_6.00e6 Jimbar) l
[P owmer 1 /
- 250
Rate 1 ‘;"'
—E
200 ." c
\H A
] o AR
150 /
| "
‘ ‘ d
/ .
{
| i
|
! e
50,0 f} ,‘
| V
0.00 T T T T T
00 50,0 [64.3) 100,0 1500 2000 2500 300,0|
P - Time:[14:58:17 | Step:[2 ] .:.I Mo« »l »

Grafische Darstellung des Ubersichtsbildes

a - Marker mit zugehérigen Werten der Prozessparameter
b - Sollwert der Schichtdicke

c - Istwert der Quellenleistung

d - Sollwert der Quellenleistung

e - Istwert der Schichtdicke

f - Nummer des dargestellten Prozessschritts
g- Zeit, wann der aktuelle Prozessschritt gestartet wurde

h - Umschaltung der Y-Achsen-Bezeichnung

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmenl

[Print]
Ausdrucken des Fensters (Kapitel 3.8 Drucken von Daten, & 46)

[Numeric]
Umschaltung zur numerischen Darstellung
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Abb. 6-19

Abb. 6-20

process systems

6. Datenanzeige

Mimic

Das Mimic-Bild kann jederzeit aufgerufen werden und dient dazu, den aktu-
ellen Zustand des Pumpstands und der Quellen darzustellen. Dabei wird der
Anlagenzustand durch die Darstellung mit Symbolen fiir Pumpen und Ventile
besonders anschaulich aufgezeigt.

Dem Mimic-Bild kdnnen folgende Informationen entnommen werden:

Betriebszustand der Vakuumpumpen

Betriebszustand der Ventile

gesamte Druckliiberwachung fiir die Prozesskammer und den Pump-
stand

welche Quelle(n) im Moment aktiv ist (sind) sowie

Betriebszustand der Blende zur jeweiligen Quelle.

Das Mimic-Bild kann jederzeit mit F9 oder Uber die Schaltflache [F9 Mimic]
mittels Mausklick zur Anzeige gebracht werden..

Ctrl F2
Wait

Ctrl F5
Hext

Ctrl Fé
Hold

Ctrl F¥ F& F9
Abort Ouerview Mimic

Befehl F9 Mimic

HINWEIS:

Im Mimic Bild unter Element gibt es nun die Funktion EHVOFF: Ist
EHVOFF aktiviert, wird nach einer Stunde die EHV 215 (EHV215A)
vom Betriebszustand Standby in den Betriebszustand OFF geschal-
tet.

Process EMO Run# ﬁ Run Time Fil]:l]ﬂ:lll]
Main State E: L 5RC2_300HM Sub State vap
Mode ﬁanufacturing.fl_ncal Date ﬁli:3ﬂ:41 2-APR-98
| _
Fi0 henu | tal | as | Flement |
Pumpidone
Meissner Off/done
Pa B.0E-06  [mbar] T 610 [oC] q
H20 Cool/done " ’—|—I].l] 9.9E03 [mbar]
2
Ho— 0.0 9.9E-03 [mbar]
[—— _}4_43 0.0 0.0 [ma]
L] L] - B
P1 14E03 [mbar] = == = =
P2 Outrange  [mbar]
P3 990.0 [mbar]
P4 G.OE-06 [mbar] ) S
T
(o) ¢ m X
: P1
P3
Ctrl F2 Ctrl F5 Cirl F& Cirl F? F& F3 = TAB
Wait Hext Hold Abort Ouverview Mimic Sphit Jump &
Mimic-Bild
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6.4.1

Pumpen

Tab. 6-1

KHAN

6. Datenanzeige

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Xtal], [Gas], [Element] etc.

Das Mimic-Bild bietet auch die Mdglichkeit, eine Vielzahl von Bedienungs-
schritten manuell durchzufiihren (siehe Kapitel 7. Manuelle Steuerung,
121). Abh&ngig vom Prozesszustand, kénnen die zum gegebenen Zeit-
punkt moéglichen Steuerbefehle gegeben werden.

Bedeutung der Symbole im Mimic-Bild

Weiss: Aus

Temperaturangaben bei Kryopumpen

Grin:

Eingeschaltet (done)

Sollwert(e) Speed, Temp erreicht

Blau:

Eingeschaltet (busy)

Sollwert(e) Speed, Temp nicht erreicht

Bedeutung Symbole Pumpen
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Ventile

Tab. 6-2

6.4.2

Abb. 6-21

Erkldérungen

Tab. 6-3

102

6. Datenanzeige

B bt D

Blau:

Sollzustand noch nicht erreicht

Braun:

Ventil ist geschlossen

Rot:

Fehler am Ventil

Grin:

Ventil ist offen

Grin:

Ventil mit Drosselstellung

Bedeutung Symbole Ventile

Druckiiberwachung im Mimic-Bild

P1 11E-03 [mbar]
P2 Outrange  [mbar]
P3 990.0 [mbar]
P4 6.0E-06 [mbar]
Drucktiberwachung

Im Mimic-Bild werden folgende Angaben zur Druckiiberwachung gemacht:

P1 TPR250 (Pirani)

P2 TPR250 (Pirani)

P3 TPR250 (Pirani)

P4 PKR250 (ITR100)
Druckliberwachungen
HINWEIS:

Wenn eine PKR250 verwendet wird, wird P2 nicht angezeigt.

KHAN
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6.4.3 Anzeigefelder im Mimic-Bild
Pump/done ———a
Meissner Off/done b
H20 Cool/done — ¢
Abb. 6-22 Anzeigefelder

a - In diesem Feld wird der Pumpbefehl sowie dessen Zustand angezeigt
(Kapitel 7.2 Steuerbefehl Vacuum (Pumpstandsteuerung), £ 123)

b - Anzeige des Steuerbefehls fiir die Meissnerfalle sowie deren Zustand
(Kapitel 7.2.1 Der Steuerbefehl Baffle, 2 125)

c - Anzeige der Steuerbefehle fiir Heisswasser, Kaltwasser und deren Zustand
(Kapitel 7.3 Steuerbefehl H20, 5 131)

6.4.4 Quellen im Mimic-Bild
P4 s.oE-ns| [mbar] T [ E10[°C; —3a
b
fom o o To————c
Abb. 6-23 Quellen im Mimic-Bild

a - Substrattemperatur
b - Druck in der Prozesskammer
C - Betriebszustand der Quellen

Erkldérungen Im Mimic-Bild werden folgende Angaben zum Betriebszustand der Quellen
und zu den Blenden gemacht:

Quelle

Quelle blau unterlegt Quelle ist ausgeschal-
tet

Quelle hellblau unter- | Sollzustand noch nicht
legt erreicht
Quelle griin unterlegt | Quelle ist eingeschaltet
Quelle rot unterlegt Quellenfehler

Tab. 6-4 Farbcodes fiir Quellen

Blende
Blende rot Blende ist geschlossen
Blende griin Blende wird geotffnet
Blende ausgeblendet | Blende ist offen

Tab. 6-5 Farbcodes fiir Blenden

KHAN
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Abb. 6-24

Statistikarten

6. Datenanzeige

Statistik

Die KHAN bietet die Mdglichkeit, wichtige statistische Prozessdaten zu spei-
chern und anzuzeigen.

Sie kédnnen beim Wahlen der Einstellungen im Bild Archive Setup (Kapitel 6.6
Archive Setup, B 112) festlegen, welche Daten fiir die Statistik gespeichert
werden sollen.

Um die Statistiken aufzurufen, wahlen Sie im Hauptmenli den Menlpunkt
Statistic.

FI0 Men| ’:E’A | Tesource |
Display 4 I

tatistic ld “rocess Statistic
Logbook lvlaintenance Statistic
Systern Control » Cryo Pump Statistic
Frocess Definition
[lew Mode +

1 Residual gas display
2 Graphic chars file list
2 Graphic definition

Sa
4 Chart 1 (1HOUR BACK)
Help » % 3

Menlpunkt Statistic im Hauptmendi

Folgende Statistiken stehen zur Verfiigung:

Prozessstatistik
Prozessdaten der zuletzt ausgefiihrten Prozesse (Kapitel 6.5.1 Prozessstati-
stik, B 105)

Maintenancestatistik
Statistische Daten betreffend Unterhalt (Kapitel 6.5.2 Unterhaltsstatistik
(Maintenance Statistic), & 109)

Pumpenstatistik

Angaben zu den Kryopumpen (Kapitel 6.5.3 Pumpstatistik flir Kryopumpen,
110)

KHAN
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Abb. 6-25

Bedeutung der
Dateinamen

KHAN

6. Datenanzeige

Prozessstatistik

Fur statistische Zwecke ist es erforderlich, dass bestimmte Prozessdaten am
Ende eines Prozesses auf die Festplatte abgespeichert werden kdénnen.

Sie kénnen die Liste der gespeicherten Statistik-Files aufrufen, indem Sie im
Hauptmenl den Menipunkt Statistic und dort das Untermenl Process Stati-
stic anklicken.

HINWEIS:

Im Bild Archive Setup (siehe Kapitel 6.6 Archive Setup, B 112) kann
festgelegt werden, iiber welchen Zeitrahmen Statistik-Files gespei-
chert erhalten sein sollen. Dateien, die diesen Zeitrahmen iiber-
schreiten, werden automatisch geldscht.

[EMMMenu Statistics Hackup [ print | View | Copy |1 “ave || Delete |
Name [/ Dpate | sizekB)| Runz|Process  [operator [ cC |
$ACTH 10-JAI-02 11:45:15 1 380 DEMD m TEST 0100TEST 0200L0T 0400LOT 0.,
0038351144 10-JAH-02 11:4515 2 388 DEMO M TEST 0100TEST 0200L0T 0400LOT (...
0036751143 10-JAN-02 11:43:28 1 387 DEMO m TEST 0100TEST 0200L0T 0100LOT (...
0038651143 10-JAN-02 11:43:24 1 386 DEMO M TEST 0100TEST 0200L0T 0100LOT (...

|5 filea [ [

Gespeicherte Statistik-Files

SACTS
Die statistischen Daten des zuletzt automatisch gespeicherten Prozesses,
sind als $ACT$ gespeichert (im Beispiel blau unterlegt).

XxXxXxxxxxxx (z.B. 344S1305)

Die statistischen Daten von frither aufgezeichneten Prozessen (automatisch
gespeicherte) sind unter Dateinamen mit 10 Zeichen abgelegt, die wie folgt
aufgebaut sind:

RRRRRTHHMM, wobei die Buchstaben folgende Bedeutung haben:

R: Run number

T: Dateityp; S fur Statistik; G fiir Graphik (chart)
H: Zeit; Stunden bei Prozessstart

M: Zeit; Minuten bei Prozessstart

Die DOS-Extension aller Dateien lautet auf .CSV.
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Abb. 6-26

6. Datenanzeige

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Sort]

Mit diesem Befehl konnen die Files auf verschiedene Weise sortiert werden.
Es erscheinen folgende Optionen in der Befehlszeile:

[ate I]uwnl Dare Up |Ilame I]uwnl Haie Up |

Sortierfunktionen

+ Date Down
Sortiert die Dateien nach Datum: Das neueste File erscheint links oben.

+ Date Up
Sortiert die Dateien nach Datum: Das alteste File erscheint links oben.

+ Name Down
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge Z...A, 9...0, $.

+ Name Up
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge $, 0...9, A...Z.

Als Vorgabe sind die Files nach Datum, neuestes File zuerst, sortiert.

[Print]
Ausdrucken des Fensters (Kapitel 3.8 Drucken von Daten, & 46).

[View]
Mit diesem Befehl kann ein Statistik-File am Bildschirm angezeigt werden.

[Copy]
Kopiert das ausgewadhlte Statistik-File in eine neue Datei.

[Save]

Mit diesem Befehl kann das aktuelle Statistik-File ($ACT$) unter einem frei
definierbaren Namen (z. B. TEST1) auf die Festplatte gespeichert werden.
Der Befehl Save wird in der Regel dann verwendet, wenn der Anwender ver-
hindern will, dass ein File spater automatisch geldscht wird (automatisches
Léschen siehe Kapitel 6.6 Archive Setup, & 112).

[Delete]
Mit diesem Befehl kann ein Statistik-File von der Festplatte geléscht werden.

Das aktuelle Prozessstatistik-File $ACT$ kann nur im Hauptzustand Reload
geldscht, gesichert, kopiert, gespeichert oder wiederhergestellt werden.
Wenn Sie eine dieser Aktionen wahrend eines laufenden Prozesses starten,
wird eine Fehlermeldung erzeug, z.B. «Deleting $ACT$ only in Reload allo-
wed>».

KHAN
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Ansicht

Sortierfunk-
tionen

KHAN

6. Datenanzeige

Mit folgenden Schaltflachen kdnnen Sie zwischen Listen- und Detailansicht
umschalten:

Listenansicht:
Es werden nur die Dateinamen angezeigt.

Detailansicht:
Zu jeder Datei werden zusatzliche Informationen
angezeigt.

Die Dateiliste wird sofort aktualisiert, wenn ein Element der Liste geandert
worden ist.

Mit diesen Befehlen kénnen die Dateien in der Detailansicht sortiert werden.
Driicken Sie auf eine Uberschrift, um die Dateien entsprechend den
gewiinschten Kriterien zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift
bewirkt eine Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Neben dem Sortierkriterium wird die Sortierreihenfolge durch folgende Sym-
bole angezeigt:

B Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
Z..A 9...0, %

A Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
$,0..9,A..Z

In der Detailansicht erscheinen die folgenden Schaltflachen fiir Sortierkrite-
rien (siehe Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232):

+ Name
Sortiert die Dateien nach Namen.

+ Date
Sortiert die Dateien nach Datum.

+ Size (kB)
Sortiert die Dateien nach Grdsse.

¢+ Run #
Sortiert die Dateien nach Prozessdurchlaufnummer.

+ Process
Sortiert die Dateien nach Prozess.

+ Operator
Sortiert die Dateien nach Operator.

+ Comment
Sortiert die Dateien nach Kommentar.

Als Vorgabe sind die Dateien nhach Namen sortiert.
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Abb. 6-27

6. Datenanzeige

Der Befehl «View»

Um ein bestimmtes Statistik-File am Bildschirm anzuzeigen, gehen Sie fol-
gendermassen vor:

1 Liste der gespeicherten Statistik-Files aufrufen (im Hauptmeni den
Menlpunkt Statistic und im Untermeni Process Statistic anklicken).

2 Gewdlnschtes Statistik-File mit Cursortasten oder Maus selektieren (File
wird blau unterlegt)

3 In der Kopfzeile [View] aktivieren oder den Hotkey V dricken.

[Eieny View Statistic (0038651143)
| | | |
R ConfiglD Procldent StartDate Starttime Operldent
386 BAK DEMO A0-JAN-02 11:4318 I
- Barcode Comments
- TEST 1
- TEST 02
- LoTmM
- LOT 02
- TEST 03
- TotSteps Rurtime PumpDowwn  CoolTime WertTime DomeRot EwapTime Thickness
- 1] 00:00:05 00:00:02 00:00:00 00:00:00 oo 00:00:00 oo
K. Hial Fregi Freg2 Fre3 Frecd Fregs Fregt
1 1 4990000 - - - - -
# Step*Rep Stepldent Modhame Starttime PresshMean Presshin PressiMax Temphiean Temphiin Temphax
o o Interrupt 11:4321 6 .0E-06 6.0E-06 6.0E-06 200 200 200
o o Irterrupt 11:4322 B.0E-06 B.0E-06 B.0E-08 200 200 00
# Layer Thickness SourcePwr  EvapTime Ratetdaan Ratehin Ratehax PartThick
- - [rim] [%] [zec] [mmfzec] [mmfzec] [nmfzec] [rim]
# Interrupt Resson
a - Ahort
1)
4 | i

Beispiel eines Statistik-Files

In umfangreicheren Files, die auf einer Seite nicht mehr dargestellt werden
kdénnen, kdnnen Sie mit der Bildlaufleiste an der rechten Seite auf- und
abblattern.

Wenn eine Spalte zu schmal fiir die Anzeige des gesamten Textes ist, kdbnnen
Sie die Spalte verbreitern. Setzen Sie den Cursor zwischen die Spaltenlabels,
halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen den Cursor auf die
gewunschte Spaltenbreite.

Das Fenster «Statistics View» zeigt auch Alarmmeldungen an, die wahrend
eines Prozesslaufs erschienen sind.

KHAN
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Abb. 6-28

Kopfzeile

Program-
mieren der
Maintenance
Statistic

KHAN

6. Datenanzeige

Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic)

Sie kdnnen die Unterhaltsstatistik aufrufen, indem Sie im Hauptmeni den
Menlpunkt Statistic und dort das Untermeni Maintenance Statistic anklik-
ken.

[EXmdenu Maintenance Statistic Logon Print Show Lo
| [ ] i [ Check | Total  [Comp t | Comy it [Mai [Mai [ Limit |
Dev | Mo | Object | Twpe | cyednl | count | cyeqn] | coumt | cyenl | cyen] |
mj 2 HV valve cycles PM 50 L] 50 0 50 100
Do 2 HV Valve open time PM[h] 30 L] 30 0 30 50
Do 3 Fv pump on PM[h] et [} M 0 H 1200
DO 47 reload time PM[h] 59 L] 59 0 59 2000
Dl 30 Heater error PM [} L] L] 0 [} 10
oo 1 Bypass heater PM 10 [} 1 L] 1 []
[Pevice [
Unterhaltsstatistik
[F10 Menu]

Rickkehr ins Hauptmend.

[Print]
Ausdrucken des Fensters (Kapitel 3.8 Drucken von Daten, & 46).

Die hier aufgefiihrten Informationen beziehen sich nur auf die Betriebsarten
Manufacturing Mode und Process Mode, in denen die Daten der Maintenance
Statistic lediglich eingesehen und ausgedruckt werden kénnen.

Die Optionen und die Programmierung der Unterhaltsstatistik sind im
Kapitel 11.5 Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic), & 310 detailliert
beschrieben.
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Abb. 6-29

Kopfzeile

Beschreibung

6. Datenanzeige

Pumpstatistik fiir Kryopumpen

Sie kdnnen die Pumpstatistik aufrufen, indem Sie im Hauptmeni den Menii-
punkt Statistic und dort das Untermeni Cryo Pump Statistic anklicken.

Wenn eine Kryopumpe konfiguriert wurde, kann nachfolgende Pumpstatistik
dargestellt werden:

Rirocess EMO Run# 246 Run Time Do:01:04
Main State EELOAD Sub State Fump
Mode ﬁanulaﬂulingll.ucal Date ﬁs:lﬂ':ﬂ §-JUN-B8
FI0 Menul Pump Statistic
Pump at Cooldown Cooltime Regeneration at Warmup Repurge
13:33:33 25-JUL-97 00:00 31418:26? 02:00:04 5-JUN-98 00:01 0
08:01:14 5-JUN-38 00:01 00:00 02:02:55 5-JUN-98 00:01 0
03:04:05 5-JUN-98 [[E]] 00:00 08:05:36 5~JUN-B8 [[E]] ]
03:06:46 5-JUN-93 0nn 00:19 08:27:03 5~JUN-B8 0nn ]
03:28:13 5-JUN-98 0nn 00:10 08:39:25 5~JUN-B8 0nn ]
03:40:35 5-JUN-98 [[E]] 00:06
PRO : 4-16:44:48 4-JUN-98 Power Fail soft at 16:41:18 4-JUN-82
CtiF1 CilF9 F$ F9 FIEH TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Split dump

Beispiel einer Pumpstatistik fiir Kryopumpen

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

Pump at
Zeitpunkt, wann die Pumpe eingeschaltet wurde.

Cooldown
Zeit vom Einschalten der Pumpe bis zum Zeitpunkt Pumpe betriebsbereit.

Cooltime
Zeit, wahrend welcher die Pumpe auf Betriebstemperatur war.

Bei Netzausfallen kann diese Angabe falsch sein. Sie lasst sich jedoch aus
den Zeiten Regeneration at , Cooldown und Pump at ermitteln.

Ein Netzausfall wird mit ? gekennzeichnet.

Regeneration at
Zeitpunkt, bei welchem auf Regenerieren geschaltet wurde.

Warmup
Dauer des Regeneriervorganges

KHAN
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Repurge
Anzahl ausgeflihrter Repurge Zyklen

°K
Pump at (cryopump switch-on)
280° K F — ¢ — — — — — — — — — — — — — — — — |
| |
| |
| Cryopump ) |
| '/ ready for operation |
K L — — V4
10°K | | ” —® Regeneration at |
/7 |
| | |
L | N [
[ [ f =
| Cool down | Cool time | Warm up |
I -
Abb. 6-30 Pump Diagramm

KHAN
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Archive Setup

Im Bild Archive Setup kénnen Einstellungen hinsichtlich der gespeicherten
Statistik-Daten vorgenommen werden.

Um den Bildschirm aufzurufen, wahlen Sie im Hauptmenl System Control
und rufen das Untermenl Archive Setup auf:

[EXmdeny

Archive Setup

—ARCHIVE SETUP

Days to keep Statistic Files Iﬂ

Days to keep Graphic Files 7

—BACKUP OF ARCHIVE

Used Path

Statistic r I

Graphic |_ |

Run number can be changed |7 Modle for Exit

Process vl

[Pave tn keen Statistic File [0 99

Archive Setup

Die Parameter kdnnen im Mode «Manufacturing» nicht verandert werden. Sie
haben folgende Bedeutung:

ARCHIVE SETUP

Mit dieser Option kann der Zeitrahmen bestimmt werden, in dem die Stati-
stikdaten und/oder Historical Data erhalten bleiben sollen. Alle aus diesem
Zeitrahmen fallenden Daten werden automatisch geléscht.

+ Days to keep Statistic Files
Anzahl Tage (0...99), Uber die Statistikdaten erhalten bleiben sollen.

+ Days to keep Graphic Files
Anzahl Tage (0...99), Uber die Historical Data (charts) erhalten bleiben
sollen (siehe Kapitel 6.2.3.1 Historical Data, & 89).

Es werden nur Dateien geldscht, deren Name mit einer Ziffer beginnt.
Namen, die mit einem Buchstaben beginnen, werden nicht geldscht.

KHAN
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BACKUP OF ARCHIVE

Mit dieser Option kann die automatische Sicherung (Sicherheitskopie) von
Statistik- und/oder Historydaten in ein bestimmtes Verzeichnis oder auf
einen beliebigen Datentrager gesteuert werden (siehe auch Kapitel 8.5.3
Datensicherung, B 199).

+ Statistic
Das Speichern der Sicherheitskopien der Statistikdaten kann mit Yes ein-
, und mit No ausgeschaltet werden.

+ Graphic
Das Speichern der Sicherheitskopien von Historical Data kann mit Yes ein-
und mit No ausgeschaltet werden.

+ Path
Der Pfad flr die Sicherung der Daten kann nur im Mode Configuration ein-
gestellt werden.

Falls auf eine Diskette gesichert wird, beachten Sie folgende Punkte:
+ Die Diskette muss formatiert (DOS-Format) sein.

+ Bedenken Sie, dass eine Diskette eine beschrankte Speicherkapazitat hat.

Run number can be changed
Hier kann eingestellt werden, ob die Run number im Bild Startparameter
(siehe Kapitel 5.4.2 Startparameter setzen, & 74) verandert werden kann.

+ Yes
Die Run number kann von samtlichen Modes aus verandert werden.

+ No
Die Run number kann im Bild Startparameter nicht verandert werden.

Mode for exit
Dieser MenUpunkt erscheint nur, wenn Sie im Mode «Configuration» ange-
meldet sind.

Es kann eingestellt werden, von welchem Mode aus die Systemsteuerung
KHAN beendet werden kann. Nur Benutzer mit mindestens der hier einge-
stellten Zugriffsberechtigung kénnen die Systemsteuerung KHAN beenden.
Siehe dazu auch Kapitel 2.8.2 Beenden der KHAN, B 23.
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6. Datenanzeige

Logbuch

Allgemeines

Das Logbuch in KHAN ermdglicht dem Benutzer unter anderem:

*

Das Festhalten wichtiger Tatigkeiten an der Anlage, z.B. durchgeflihrte
Servicearbeiten.

Das Hinzufligen von Notizen, z.B. zu einzelnen Prozessdurchlaufen.

Das Erstellen von Hinweisen, z.B. liber die Bedienung der Anlage.

Das Logbuch in KHAN weist die folgenden wichtigsten Merkmale auf:

*

Unterstlitzung verschiedener Kategorien.

Damit vereinfacht sich die Handhabung des Logbuchs fir die verschiede-
nen Verwendungszwecke. Eine Sortierfunktion erlaubt die schnelle Aufli-
stung der Eintrage des Logbuchs z.B. nach den verschiedenen Kategorien.

Eintrége in das Logbuch werden automatisch zur Prozessstatistik hinzuge-
flgt.

Sie kdnnen Text in den Eintragen formatieren (nur fir Rich Text).
Import- und Exportfunktion fiir Dokumente. Unterstlitzt werden zwei For-
mate:
+ Plain Text, mit dem Suffix «txt». Editierbar mit jedem ASCII-Editor
+ Rich Text, mit dem Suffix «rtf». Editierbar mit z.B. MS-Word oder
Wordpad

Ausdrucken einzelner Dokument oder des Logbuchs-Uberblick.

KHAN
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fenster
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Das Logbuch-Fenster

Wahlen Sie im Hauptmeni die Funktion Logbook aus.

[EXTenu Logbook Find Output | Change llew lelete
Ho. | Time Category User Description
P4 [M820:484DECO1 [343 M JRunmumber3s
3 13:19:53 11-DEC-01 Maintenance M Target change
2 13:19:36 11-DEC-01 Maintenance M 0il change vacuum pumps
1 18:18:3% 11-DEC-01 Hote M Hew Release Hote for Khan NT

|+

Run nurmber 343

Fenster «Logbook»
Das Logbook-Fenster besteht aus zwei Teilen:

+ Die Ubersicht der Eintrdge im oberen Teil des Fensters (Ubersichtsfen-
ster).

+ Die detaillierte Anzeige des ausgewahlten Eintrags im unteren Teil des
Fensters (Anzeigefenster).

Falls Sie die Grisse der beiden Teile andern méchten, ziehen Sie die Tei-
lungslinie einfach mit der Maus (siehe Cursorin Abb. 6-32, B 115) nach oben
bzw. unten.

Im Ubersichtsfenster werden die einzelnen Eintrédge aufgelistet. Die einzel-
nen Spalten bedeuten:

No.
Nummer des Eintrages. Die Durchnummerierung erfolgt automatisch.

Time
Zeitpunkt des Eintrages.

Category
Kategorie des Eintrages, siehe Kapitel 6.7.3 Eintrage ins Logbuch, & 117.

User
Name des Users, der den Eintrag erstellt hat.

Description
Anzeige der ersten 60 Zeichen des Textes des Eintrags.

Alle Eintréage konnen nach Time, User oder Category sortiert werden. Drik-
ken Sie auf eine Uberschrift, um die Eintrage entsprechend dem gewiinsch-
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Abb. 6-33

6. Datenanzeige

ten Kriterium zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift bewirkt eine
Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Im Anzeigefenster wird der gesamte, formatierte Text des Eintrags darge-
stellt.

Beachten Sie, dass nur der Eintrag mit der h6chsten Nummer (d.h. der letzte
Eintrag) gedndert werden kann. Altere Eintrdge kdnnen Sie nur (ber die
Schaltfliche Change dndern. Damit wird die versehentliche Anderung élterer
Eintrdge vermieden.

Formatierungen des Textes kénnen Sie fur alle Eintrage nur tber die Funk-
tion Change vornehmen.

Find

Durch Anklicken der Schaltflache Find erscheint eine Dialogbox, Uber die die
Eintrdge nach Textpassagen werden kénnen, siehe Kapitel 6.7.4 Suchfunk-
tion im Logbuch, B 119.

Output

Durch Anklicken der Schaltflache Output erscheint eine Dialogbox, Uber die
die Eintrage alle oder teilweise ausgegeben werden kénnen. Spezifizieren Sie
dazu den Ausgabebereich und das Ausgabemedium. Es empfiehlt sich, regel-
massig Sicherungskopien des Logbuchs auf Diskette zu erstellen (siehe auch
Kapitel 8.5.3 Datensicherung, & 199).

Output Selection x|
—Output B ange
e Al IB
" Selected
" First IB
Media
' Printer
= Disc IC:\KHAN32\bU1UU\|Dg\DV
" Diskette
o |

Fenster «Output Selection»

Change )

Zeigt den ausgewahlten Eintrag an, um gewlinschte Anderungen einzuge-
ben.

Nur verfigbar im Process Mode oder héher!

New
Offnet das Fenster fiir einen neuen Eintrag in das Logbuch, siehe
Kapitel 6.7.3 Eintrage ins Logbuch, & 117.

Delete

Léscht den ausgewdhlten Eintrag.
Nur verfigbar im Process Mode oder héher!

KHAN
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6.7.3 Eintrage ins Logbuch
Aufrufen der Driicken Sie die Schaltflache New (siehe Abb. 6-32, & 115), um einen neuen
Funktion Eintrag im Logbuch zu erstellen.

Wahrend ein neuer Eintrag ins Logbuch vorgenommen wird, erfolgt keine
Aktualisierung der anderen Fenster (Hauptanzeigen in KHAN). Im Hinter-
grund lauft die Prozesssteuerung weiter. Es existieren daher folgende Ein-
schrankungen:

+ Wenn ein Prozess ablauft, kénnen Sie nur die Kategorie des neuen Ein-
trags auswahlen.

+ Wenn kein Prozess ablauft, 6ffnet sich das folgende Eintragsfenster.
Dieses schliesst sich automatisch nach einer festgelegten Zeit, die durch
einen Fortschrittsbalken angezeigt wird (Time left for entry).

Logbook Entry 9 from 11:27:26 12-DEC-01 x|

Categow  [Nots - Time left for entry [0

= = N | — | 1 PR R

Example for using the Category Notes

Cortfect System Shutdown
To avoid problems on the KHAN controller you always have to make an orderly system shutdown, according to the following actions

e Enter the operating mode which allowa orderly shutdown (by defaulr process mode)
+ Press CtrtEnd

e Select the radiobutton Shutdown and press the OK button

« Wait until you get the message "It's now save to turn off the system”

Cancel
Abb. 6-34 Neuer Eintrag ins Logbuch

Eingabefelder Das Eintragsfenster hat zwei Eingabefelder:

+ Category Geben Sie hier die Kategorie des Eintrags an. Die fol-
genden vordefinierten Kategorien stehen zur Verfl-
gung:

¢+ Run Number
Bei dieser Kategorie wird automatisch die
Nummer des aktuellen Prozesslaufs einge-
flgt.
Maintenance
Problem
Note

Sie konnen statt der vordefinierten Werte auch eine
neue Kategorie eingeben.

KHAN
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+ Texteingabe Hier kdnnen Sie Uber die Tastatur den Text des Eintra-
ges eingeben und mit den Icons formatieren.

Icons fiir
Formatie-
rungen ,-'l'-,ria[ Auswadhlen des Fonts (Schriftart)
E—ﬂ Auswdhlen der Fontgrdsse (in Punkt)
E Auswahlen der Schriftfarbe
B Zeichenformatierung Fett
i Zeichenformatierung Kursiv
£ Zeichenformatierung Unterstrichen
E Absatzausrichtung Linksblndig
E Absatzausrichtung Zentriert
E Absatzausrichtung Rechtsbiindig
EE Absatzformat Aufzahlung (Bullets)
Weitere Icons
E"' Import eines Eintrags von Diskette
E Export des Eintrags auf Diskette
% Ausdrucken des Eintrags
i Ricknahme der letzten Eingabe
Schaltfldchen + Drlicken Sie auf die Schaltflache OK, um das Eintragsfenster zu schlies-

sen. Die Eintrége werden Gbernommen.

118 KHAN
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Text suchen

KHAN

6. Datenanzeige

+ Drlicken Sie auf die Schaltflache Cancel, um das Eintragsfenster zu
schliessen. Die Eintrage werden nicht tbernommen.

Suchfunktion im Logbuch

Driicken Sie die Schaltflache Find (siehe Abb. 6-32, & 115), um eine Text-
passage in den Eintrdgen des Logbuchs zu finden.

Find Logbook x|
Find What: [EEE =l
Show Find Result
' Show only lines containing string
" Show only lines not containing string
" Show all lines, colar lines containing string Cancel |

Fenster «Find Logbook»
1 Tragen Sie im Eintragsfeld «Find What» den Text ein, den Sie suchen
wollen.

2 Wadhlen Sie eine der Optionen unter «Show Find Result» zum Anzeigen
des Suchergebnisses.

3 Driicken Sie OK, um die Suche zu starten.
4 Das Ergebnis der Suche wird im Logbuch angezeigt.

Im Logbuch erscheint die zusatzliche Schaltflache Refresh. Driicken Sie diese
Schaltflache, um wieder alle Eintrage im Logbuch anzuzeigen.

Wenn Sie unter «Show Find Result» die Option «Show all lines, color lines
containing string» ausgewahlt haben, erscheinen die zuséatzlichen Schaltfla-
chen Prev und Next. Damit kénnen Sie den Eintrag in der vorhergehenden
bzw. nachsten markierten Zeile anzeigen.
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zungen

Ausgangs-
punkt

Das «Mimic»-

7. Manuelle Steuerung

Manuelle Steuerung

Allgemeines zur manuellen Steuerung

Voraussetzung flir die manuelle Steuerung ist, dass sich der Prozess in der
Prozessphase Reload befindet.

Der Pumpstand kann auch im Unterzustand Wait manuell gesteuert werden,
sofern nicht gerade der Manufacturing Mode angewahlt ist.

Viele Steuerbefehle lassen sich im Manufacturing Mode ausfiihren. Ausnah-
men von dieser Regel sind mit Piktogrammen (siehe Kapitel 1.1.8 Pikto-
gramme, B 13) gekennzeichnet.

Ausgangspunkt fiir die manuelle Steuerung ist die Darstellung des Mimic-Bil-
des. Das Mimic-Bild kann jederzeit folgendermassen zur Anzeige gebracht
werden:

Dricken Sie F9, oder aktivieren Sie [F9 Mimic] mittels Mausklick.

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

Bild Process EMO Run# W Run Time w
Main State RELOAD Sub State ent
Mode Manufacturing/Local Date 19:19:45 8-APR-98
[[Fiaten esource | tal | as [ flement | 20 | vacuum |
Vent/done
Meissner Offidone
H20 Heat/done (SRR i _}4_41 0.0 9.9E03 [mbar]
L pg>— 00| 99603 [mbar]
el P~ w oo m
P1 14E03 [mbar] LSRR = = = st
P2 990.0  [mbar]
P3 33E03  [mbar]
P4 | 990.0 [mbar] ®
|
ENORRINNS
[ o1
l P3
CtriF1 | | | | Fé | Fa | | = TAB |
Start Ouverview Mimic Sphit Jump &
Abb. 7-1 Mimic-Bild
Die folgenden Steuerbefehle kénnen, je nach Konfiguration, in der Befehls-
zeile des Mimic-Bildes zur Verfligung stehen:
+ Vacuum (Kapitel 7.2 Steuerbefehl Vacuum (Pumpstandsteuerung),
B 123)
KHAN 121
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+ H,0 (Kapitel 7.3 Steuerbefehl H20, B 131)

+ Element (Kapitel 7.4 Steuerbefehl Element, & 133)

+ Gas (Kapitel 7.5 Steuerbefehl Gas, & 136)

+ Xtal (Kapitel 7.6 Steuerbefehl Xtal, & 138)

+ Resource (Kapitel 7.7 Steuerbefehl Resources, B 142)
+ HPA (Kapitel 7.8 Steuerbefehl HPA, & 143)

+ Ion Source

Beachten Sie die ausflihrlichen Erklarungen zu den Anzeigen im Mimic-Bild

im Kapitel Kapitel 6.4 Mimic, & 100.

KHAN
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Steuerbefehl Vacuum (Pumpstandsteuerung)

Nachdem im Mimic-Bild die Schaltflache [Vacuum] aktiviert wurde, wird das
Bild der Pumpstandsteuerung angezeigt.

Process DEMO Run# m Run Time 00:00:13
Main State RELOAD Sub State Standby
Mode Manufacturing/Local Date 08:22:00 5-JUH-98
Taffle | lieissner | leakTest | vent | r‘egen | Glandby |  (hrottle | ~ump | isc |
| a
Standby/done | b
Meissner Off/done
P4 6.0E-06 [mbar] ™ 20 [=C]
H20 Off/done +4—Q1 0.0 9.9E03 [mbar]
| Cc
b2 00 89603 [mbar]
| d
_ 3
'— r— ‘— '— —}4—‘ 0.0 0.0 [mA]
P1 14E-03 [mbar] RS = = =
P2 Outrange  [mbar]
P3 3.3E-03  [mbar]
P4 6.0E-06 [mbar] ‘ e
Baffle _——
me NS0 X ¢
P
P3 g
h
i
J
Ctrl F1 CtrlF9 F& F8 =] TAB
Start Start/Stop Querview Mimic Split Jump &
Pumpstandsteuerung
a - Process Chamber
b - Gasinlet
¢ - Gasinlet
d - Gasinlet

e - Bypass Valve

f - Vent Valve

g - High Vacuum Valve
h - High Vacuum Pump
i - Forevacuum Valve
Jj - Forevacuum Pump

[Baffle]
Bedienung des Baffle (Kapitel 7.2.1 Der Steuerbefehl Baffle, B 125)

[Meissner]
Bedienung der Meissnerfalle (Kapitel 7.2.2 Der Steuerbefehl Meissner,
126)

[LeakTest]
Dichtheitsprifung der Anlage durchfiihren ( Kapitel 7.2.3 Der Steuerbefehl
LeakTest, & 127)

[Vent]
Fluten der Prozesskammer (Kapitel 7.2.4 Der Steuerbefehl Vent, & 127)

[Regen]
Regenerieren der Kryopumpe (Kapitel 7.2.5 Der Steuerbefehl Regen, & 128)
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[Standby]
Pumpstand in den Standby-Betrieb bringen (Kapitel 7.2.6 Der Steuerbefehl
Standby, & 129)

[Throttle]
Hochvakuumventil in die Drosselstellung bringen (Kapitel 7.2.7 Der Steuer-
befehl Throttle, & 130)

[Pump]
Prozesskammer evakuieren (Kapitel 7.2.8 Der Steuerbefehl Pump, & 130)

Die Parameter fir den Pumpstand (z.B. oberer/unterer Schaltpunkt der
Druckiiberwachung, Temperaturen ...) kénnen im Konfigurationsmodus
(Kapitel 12. Konfiguration, & 323) definiert werden.

[Esc]
Rickkehr zum Mimic-Bild

Aus der Kopfzeile kbnnen mittels Schaltflachen oder Hotkeys folgende
Befehle aktiviert werden:

[Local/Remote]

(Im Servicemode oder Configurationmode aktiv)

Die Cryo Pumpe wird in den Manuellen Mode geschaltet. In diesem Mode
kann die Cryo nur vom Cryo Steuergerat bedient werden.

KHAN
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Der Steuerbefehl Baffle

Dieser Steuerbefehl ist nur anwendbar, wenn im Konfigurationsmodus der
Baffle-Type Freon/LN, gewahlt wurde (siehe Kapitel 12.4.7 Konfigurations-

parameter fir den Pumpstand, & 352).

In das entsprechende Fenster gelangen Sie, indem Sie im Mimic-Bild
[Vacuum] und in der Pumpstandsteuerung [Baffle] aktivieren.

Process EMO Run# 393 Run Time 100:00:00
Main State ﬁELOAD Sub State [\_len‘t
Mode ﬁanl.lfal:luring.annal Date ﬁs:nz::ni 2-MAY-98
[[Fwieny Baffle | Lii2 TEON s
Vent/done
Meissner Off/done
p2 §23.6  [mbar] T 200 [=C] q
H20 Heat/done H— 0.0 9.9E-03 [mbar]
2
—’H 0.0 9.9E-03 [mbar]
_ 3
0.0 0.0 [maA]
—41AED3  Trmbarl 0 0 || 44—
P1 14E-03  [mbar] ==l PR
P2 8236 [mbar]
P3 990.0 [mbar]
P3 823.6 [mbar] .
Baffle
9 K
Freon @ Ul X
: P1
P3
CtrlF1 F8 F9 Fr5 TAB
Start Overview Mimic Split Jump &

Umschalten der Bafflekiihlung

Die Bafflekihlung kann zwischen Freon und LN, umgeschaltet werden.

LN2

Dieser Steuerbefehl bewirkt, dass dass Baffle mit LN, gekihlt wird.

Freon

Dieser Steuerbefehl bewirkt, dass das Baffle mit Freon gekihlt wird.

Der aktuelle Betriebszustand ist an der Farbe des Textfeldes erkennbar:

Textfeld grau unter-
legt

Der gewahlte Betriebszustand ist erreicht.

Textfeld blau unterlegt

Der gewahlte Betriebszustand ist noch nicht
erreicht.

Textfeld rot unterlegt

Es liegt ein Fehler vor.
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Der Steuerbefehl Meissner
Steuerbefehl zur Ansteuerung der Meissnerfalle.

Abhangig von der Konfiguration, kann die Meissnerfalle mit LN,, mit Freon
oder mit einem Polycold-Kihlgerat betrieben werden (Kapitel 12.4.7 Konfi-
gurationsparameter flir den Pumpstand, & 352).

Wird die Meissnerfalle von einem Polycold-Kihlgerat gesteuert und lber-
wacht, bedeutet dies, dass alle Zyklen (Kiihlen, Heizen und Regenerieren der
Meissnerfalle) vom Polycold-Kihlgerat ausgefihrt werden. Die Aufgabe der
Systemsteuerung beschrankt sich in diesem Fall auf das Ausgeben der
Befehle Off, Heat und Cool sowie das Anzeigen der jeweiligen Betriebszu-
stande.

In das Fenster zur Ansteuerung der Meissnerfalle gelangen Sie, indem Sie im
Mimic-Bild [Vacuum] und in der Pumpstandsteuerung [Meissner] aktivieren.

Process DEMO Run¥ 391 RunTime  00:00:00
Main State RELOAD Sub State Vent
Mode Manufacturing/Local Date 09:23:56_8-APR.98
Meissner Heat Cool Isc
Ventidon | 1
Meissner done
9‘4 i P2 990.0 [mbar] T 200 [°C]
H20 Heat/d 1 0.0 9.9E-03 [mbar]
2
Ho— 0.0] 9.9E-03 [mbar]
- 3 2
'_ ’_ ‘_ '_ Hs— 0.0 0.0 [mA]
P 14E-03  [mbar] oo | =
P2 990.0 [mbar]
P3 33E03 [mbar]
P4 990.0 [mbar] )
Baffle
9 K
|T e X
: P1

P3

(o)

Ctrl F1 F& F3 =5 TAB
Start Ouerview Mimic Split Jump &

Steuerbefehle fiir die Meissnerfalle

Der Steuerbefehl Meissner setzt sich aus 3 Unterbefehlen zusammen:

[Off]
Mit diesem Befehl wird die Meissnerfalle ausgeschaltet.

[Heat]
Mit diesem Befehl wird die Meissnerfalle auf Heizen geschaltet.

[Cool]
Mit diesem Befehl wird die Meissnerfalle auf Kiihlen geschaltet.

KHAN
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Gehen Sie zur Ansteuerung der Meissnerfalle folgendermassen vor:
1 Aktivieren Sie die entsprechende Schaltflache.

2 Beobachten Sie den Betriebszustand fiir den Befehl Meissner

busy der Befehl wird ausgefiihrt

done der Befehl ist abgeschlossen
error die Riickmeldung fiir den geforderten Endzustand ist in
der vorgesehenen Zeit nicht eingetroffen.

[Esc]
Rickkehr zum Mimic-Bild

Der Steuerbefehl LeakTest

Mit diesem Steuerbefehl wird eine Dichtheitsprifung der Prozesskammer
durchgeflihrt. Der Befehl wird solange ausgefiihrt, bis ein neuer Steuerbefehl
gegeben wird.

Endzustand:

+ Der Pumpstandmode entspricht dem Befehl «Full Standby»

+ Druckanstieg wird aufgezeichnet

Siehe Kapitel 10.6.2 LeakTest, & 260.

Der Steuerbefehl Vent
Mit dem Steuerbefehl Vent wird die Prozesskammer geflutet.

Den Steuerbefehl Vent fihren Sie aus, indem Sie im Mimic-Bild [Vacuum]
und in der Pumpstandsteuerung [Vent] aktivieren.

Mit dem Befehl Vent wird folgender Endzustand erreicht:

+ Hochvakuumventil und Bypassventil geschlossen,

¢ Flutventil offen

HINWEIS:

Wenn eine Meissner-Falle installiert ist, kann die Prozesskammer

nur beliiftet werden, wenn die Meissner-Falle aufgetaut wurde
(Zustand «heat done>» oder «off done»).
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Abb. 7-5

Bedeutung der
Schaltfldchen

7. Manuelle Steuerung

Der Steuerbefehl Regen
Der Steuerbefehl Regen bewirkt das Regenerieren der Kryopumpen.

In das Fenster zum Regenerieren der Kryopumpen gelangen Sie, indem Sie
im Mimic-Bild [Vacuum] und in der Pumpstandsteuerung [Regen] aktivieren.

Process EMO Run# o1 Run Time 100:00:00
Main State ﬁELOAD Sub State [\_len‘t
Mode ﬁanl.lfal:luring.annal Date Fis:zn:zz 3-APR-98
[Fianenu Regeneration | ast | i1 | Standby | ump || Esc ||
Vent/done
Meissner Off/done
p2 990.0 [mbar] T 200 [=C] q
H20 Heat/done H— 0.0 9.9E-03 [mbar]
2
—’H 0.0 9.9E-03 [mbar]
_ 3
Hsb— 0.0 0.0 [maA]
L] L]
P1 14E-03  [mbar] ==l PR
P2 990.0  [mbar]
P3 3.3E-03  [mbar]
P3 990.0 [mbar] .
Baffle
w0 w ) ¢
: P1
P3
CtrlF1 F8 F9 Fr5 TAB
Start Overview Mimic Split Jump &

Unterbefehle zum Steuerbefehl ,Regen"

Der Steuerbefehl Regen setzt sich aus folgenden Unterbefehlen zusammen:

[Off]

Dieser Steuerbefehl initiiert den Regeneriervorgang der Kryopumpe(n). Nach
dem Ende des Regeneriervorgangs wechselt der Pumpstand in den Off-
Modus.

[Standby]

Dieser Steuerbefehl initiiert den Regeneriervorgang der Kryopumpe(n). Nach
dem Ende des Regeneriervorgangs wechselt der Pumpstand in den Standby-
Modus.

[Pump]

Dieser Steuerbefehl initiiert den Regeneriervorgang der Kryopumpe(n). Nach
dem Ende des Regeneriervorgangs wechselt der Pumpstand in den Pump-
Modus.

[Esc]
Rickkehr zum Mimic-Bild

HINWEIS:

Bei Pumpstanden mit CTI-Pumpe und Plattenventil ist das Regene-
rieren nur moglich, wenn die Kammer beliiftet ist (Kammerdruck >
500 mbar). Andernfalls wiirde der Druckunterschied zwischen
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Kammer und Hochvakuumventil das Offnen des Plattenventils
erzwingen.

Die folgenden zusatzlichen Befehle sind verfligbar, wenn mehr als eine Kryo-
pumpe installiert ist (z.B. Sparc Konfiguration, siehe Abb. 7-6, & 129):

[PC]

Dieser Steuerbefehl (Hotkey 1) wird fiir die Regeneration der primaren Kry-
opumpe verwendet. Die Pumpe schaltet in den vorhergehenden Modus
zurick sobald die Regeneration abgeschlossen ist.

[sC]

Dieser Steuerbefehl (Hotkey 2) wird fir die Regeneration der sekundéaren
Kryopumpe verwendet. Die Pumpe schaltet in den vorhergehenden Modus
zurick sobald die Regeneration abgeschlossen ist.

Verwenden Sie die Schaltflachen Off, Standby, Pump fiir die Regeneration
beider Kryopumpen zusammen.

Process EMO Runz W Pun Time W

Main State m Sub State m

Mode ManufacturingLocal | Date fi1:02:42 9-NOV-00.

[F10 Menu | F11HE)| Regeneration | I PC | 2 8C | O |__Stamdby [ Pump | Fse |
[ Standbyidone
| H20 Offidone P4[ Z6E02 [mbarl

P1 [ 1TI1E03 [mbar]
P5 [ 55E03 [mbar]
P3 [ 13E03 [mbar]
P4 [ ZGE0Z [mbar]

F8 F9 RI=] TAB
Overview Mimic Split Jump &

Abb. 7-6 Unterbefehle fir den Steuerbefehl «Regen» (Sparc Konfiguration)

7.2.6 Der Steuerbefehl Standby
Mit dem Steuerbefehl Standby wird der Pumpstand auf Vorvakuumdruck
abgepumpt (P1, P3 o0.k.) und die Hochvakuumpumpe betriebsbereit gefah-
ren.

Den Steuerbefehl Standby fihren Sie aus, indem Sie im Mimic-Bild [Vacuum]
und in der Pumpstandsteuerung [Standby] aktivieren.

Mit dem Befehl Standby wird folgender Endzustand erreicht:

+ Hochvakuumventil, Bypassventil und Flutventil geschlossen.
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Der Steuerbefehl Throttle

Mit dem Steuerbefehl Throttle wird die Prozesskammer mit reduzierter Saug-
leistung auf Betriebsdruck abgepumpt.

Den Steuerbefehl Throttle fliihren Sie aus, indem Sie im Mimic-Bild [Vacuum]
und in der Pumpstandsteuerung [Throttle] aktivieren.

Mit dem Befehl Throttle wird folgender Endzustand erreicht:
+ Hochvakuumventil SourceChamber in Drosselstellung.

+ Bypassventil, Flutventil geschlossen.

Der Steuerbefehl Pump

Mit dem Steuerbefehl Pump wird die Prozesskammer auf Betriebsdruck
abgepumpt.

Den Steuerbefehl Pump flihren Sie aus, indem Sie im Mimic-Bild [Vacuum]
und in der Pumpstandsteuerung [Pump] aktivieren.

Mit dem Befehl Pump wird folgender allgemeiner Endzustand erreicht:
+ Hochvakuumventil offen.

+ Bypassventil, Flutventil geschlossen.
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Abb. 7-7

Kopfzeile

KHAN

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl H20

Mit dem Steuerbefehl H,0O kdnnen die Kalt- und Heisswasserversorgung fur
die Prozesskammer ein-/ausgeschaltet werden.

Nachdem im Mimic-Bild [H,O0] aktiviert wurde, wird folgendes Bild angezeigt:

Process IEMO Run# W Run Time ﬁo:on:lm
Main State RELOAD Sub State Vent
Mode ﬁanufaﬂuring.ll_ocal Date 09:27:45 8-APR-98
H20 off B Cool Fsc
Ventidone 1
Meizzner Off'done
e SN ILTONE P2 990.0  [mbar] T 200 [°C]
H20 Heatidone _}4_{1 0.0 9.9E-03 [mbar]
2
Ho— 0.0 9.9E-03 [mbar]
'_ ’_ T -}4—43 0.0 0.0 [mA]
P 14E03  [mbar] o | =~
P2 990.0 [mbar]
P3 33E-03 [mbar]
P4 990.0 [mbar]

|
(o) 2w X

P3

F§

Fa
Overview

Start Mimic Split Jump &

CtriF1 | |

| e | TAB

Steuerbefehl H,0

Aus der Kopfzeile kdnnen mittels Schaltflachen oder Hotkeys folgende Unter-
befehle aktiviert werden:

[Off]
Mit diesem Befehl wird das Kalt-/Heisswasser ausgeschaltet.

[Heat]
Mit diesem Befehl wird das Heisswasser eingeschaltet.

[Cool]
Mit diesem Befehl wird das Kaltwasser eingeschaltet.
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Gehen Sie zur Ansteuerung des Kalt-/Heisswassers folgendermassen vor:

1 Aktivieren Sie die entsprechende Schaltflache.

2 Beobachten Sie den Betriebszustand fir den Befehl H50. Die Anzeige
der Betriebszustande hat folgende Bedeutung:

H>0 Heat/busy

Der Befehl wird ausgefihrt

H>0 Heat/done

Der Befehl ist abgeschlossen

H>,0 Heat/error

Die Rickmeldung fiir den geforderten Endzustand
ist in der vorgesehenen Zeit nicht eingetroffen.

[Esc]

Rickkehr zum Mimic-Bild
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Abb. 7-8

Bedeutung der
Befehle

Shutter

KHAN

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl Element

Mit dem Steuerbefehl Element kdnnen die Blenden und die Temperaturen
gesteuert werden.

Nachdem im Mimic-Bild [Element] aktiviert wurde, wird folgendes Fenster
angezeigt:

HINWEIS:
Abhéangig von der Konfiguration kann das Layout dieses Bildschirm-
bildes unterschiedlich aussehen.

a b c
[EXDMeni Elem':nt Control rocal | VENVOff ([ cas 0 an D ESTY|
Shutter 1 _Open | Close 2 _Open [ Close 3 Open | Close 4 Open l Close
Crucible 1 “ ~Ih 2 Icmjh
Rotation Left off Right | Setpoint 0 o [rpm]
Heater 1 Oon Off Setpoint 1 0 po [l
e

[Source 1 Cruc, Pos.

Anzeigen «Element Control»

a - Kopfzeile

b - Wenn der Button EHV Off aktiviert ist, wird nach einer Stunde die EHV 215 resp.
EHV 215A vom Betriebszustand Standby in den Betriebszustand OFF geschaltet.

c - Umschalten zu Xtal Control (Kapitel 7.6 Steuerbefehl Xtal, £ 138)

d - Umschalten zu Gas Control (Kapitel 7.5 Steuerbefehl Gas, £ 136)

e - Istwert

f - Sollwert

Die Befehle sind elementbezogen gruppiert:

Mit dem Befehl Shutter kann die entsprechende Blende (Blende 1, 2, 3) beta-
tigt werden.

1 Gewilinschte Blende mit Cursortaste oder Mauszeiger wahlen (die
selektierte Blende erscheint blau unterlegt).

2 Beachten und befolgen Sie den Text in der Eingabezeile.
+ Wahrend der Befehl ausgefihrt wird, wird die Schaltflache flir den
entsprechenden Blendenzustand in hellblauer Farbe dargestellt.
+ Nachdem der Befehl ausgeflihrt ist, wird die Schaltflache in griner
Farbe dargestellt. Im Fehlerfall ist die Schaltflache rot dargestelit.
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Heater On/Off

Crucible

7. Manuelle Steuerung

Mit dem Befehl Rotation kann die Drehrichtung des Substrathalters festge-
legt, sowie der Drehantrieb ein-/ausgeschaltet werden.

1 Gewdilnschten Zustand bzw. gewilinschte Drehrichtung mit Cursortaste
oder Mauszeiger anwahlen (die selektierte Schaltflache wird blau dar-
gestellt).

2 Bestdtigen Sie den Befehl durch Driicken der Taste Enter.
+ Wahrend der Befehl ausgefihrt wird, wird die Schaltflache in griiner
Farbe dargestellt.

Setpoint

Bei Setpoint kann die gewlnschte Umdrehungszahl eingegeben werden. Im
rechten Feld wird der Istwert angezeigt, im Feld links (f) kann der Sollwert
eingegeben werden:

1 Markieren Sie das Feld (f) fur die Sollwerteingabe (Feld wird blau unter-
legt).

2 Tragen Sie einen Wert innerhalb der in der Statuszeile angegebenen
Bandbreite ein und bestatigen Sie die Eingabe durch Driicken der Taste
Enter.

+ Der Sollwert kann nur dann eingegeben werden, wenn der Drehan-
trieb eingeschaltet ist.

Mit dem Befehl Heater 1 On/Off kann die Heizung ein-/ausgeschaltet werden.

1 Gewlnschten Zustand mit Cursortaste oder Mauszeiger anwahlen (der
selektierte Zustand wird blau dargestellt)

2 Enter dricken oder mit der Maus Doppelklick ausfiihren.
+ Wahrend der Befehl ausgefihrt wird, wird die Schaltflache in griiner
Farbe dargestellt.

Setpoint 1
Im Feld Sollwert kann der gewlinschte Temperaturwert eingegeben werden.
Im Feld Istwert wird der aktuelle Istwert angezeigt.

+ Bei der Eingabe Setpoint > 0
wird die Heizung automatisch eingeschaltet.

+ Bei der Eingabe Setpoint = 0
wird die Heizung ausgeschaltet.

HINWEIS:

Die Zustandsdnderung von durch Schaltflachen dargestellten
Zustanden kann auch durch einen schnellen doppelten Mausklick
erfolgen.

Der Tiegel der Elektronenstrahlkanone wird gedreht.
Bei gedffneter Prozesskammer muss zusatzlich die Zustimmtaste (links oder
rechts von der Prozesskammer) gedrickt werden.

Bei Einlochtiegeln: Eingabe der Drehzahl.
Bei Mehrlochtiegeln: Eingabe der Pocket-Nr.
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Aus der Kopfzeile kbnnen mittels Schaltflachen oder Hotkeys folgende
Befehle aktiviert werden:

[Local/Remote]

Mit diesem Befehl wird der digitale Ausgang «do_pro_element_remote»
geschaltet. Mit diesem Signal kann der Betriebsmodus von externen Geraten
geschaltet werden.

Sobald die Schaltflache [Local] gedriickt wird, kann kein Prozess mehr
gestartet werden und die Meldung «System not in autom. mode» erscheint.
Durch Driicken von [Remote] wird der Prozessstart wieder freigegeben.
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Abb. 7-9

GAS1...GAS3

Bedeutung der
Parameter

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl Gas

Mit dem Steuerbefehl Gas kann die Versorgung der Prozesskammer mit Pro-
zessgas (standardmassig Argon) gesteuert werden. Damit kénnen Gasreg-

ler, Gaseinlasse und Flowcontroller ein-/ ausgeschaltet und deren Setpoints
programmiert werden.

Um ins Fenster Gas Control zu gelangen, mussen Sie in der Kopfzeile des
Mimic-
Bildes (Abb. 7-1, B 121) [Gas] aktivieren.

HINWEIS:
Abhéangig von der Konfiguration kann das Layout dieses Bildschirm-
bildes unterschiedlich aussehen.

(EIMenu Gas Control “lement

AS1 on [ off Setpoint 0.0 [mbar] 6.6E-03 Q Chamber Pressure

Gain 1.000 Integration Time 1.000 [V 66603 —— Q9
AS2 On Off Setpoint 0.0 [mbar] 6.6E-03 [nm Flow 1 b

Gain 1.000 Integration Time 1.000 sl fo.0

Flow 2 ]7 C

AS3 Oon off Setpoint 0.0 [mbar] 6.6E-03 [mbar] o -

Gain 1.000 Integration Time 1.000 [sy

Press Enter for GAS1 On

Anzeigen Gas Control

a - Druck in der Prozesskammer
b - Parametersatz fir druckgeregelten Gaseinlass
c - Anzeigen von externen Flow-Metern

Es gibt druckgeregelte, Gber analoge Eingangskandle geregelte und ungere-
gelte Gaseinlasse sowie reine Flowcontroller. Sie alle kénnen Gber einen
zusammengehoérenden Parametersatz gesteuert werden.

GAS
Druckgeregelter Gaseinlass (abhangig von der Konfiguration, siehe
Kapitel 12.4.6 Konfigurationsparameter fiir den Gaseinlass, & 348).

On / Off Gaseinlass ein-/ausschalten

Setpoint Sollwertvorgabe in [mbar]

Ioni Istwert der Messzelle, mit welcher der Druck Gberwacht
wird (das Textfeld beinhaltet den aktuellen Druckmess-
wert)

Gain Proportionalverstarkung des Reglers

Integr. Time Integralanteil des Reglers
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Geregelter Gaseinlass (Uber analogen Eingangskanal)

On / Off

Gaseinlass ein-/ausschalten

Setpoint

Sollwertvorgabe (Einheit ist abhdngig von der Konfigura-
tion)

Actual

Istwertanzeige in (Einheit ist abhangig von der Konfigu-
ration)

Gain

Proportionalverstarkung des Reglers

Integr. Time

Integralanteil des Reglers

Flow Controller

On / Off

Flow Controller wird ein-/ausgeschaltet

Setpoint

Sollwertvorgabe [Einheit ist abhdngig von der Konfigura-
tion]

Actual

Istwertanzeige in [Einheit ist abhangig von der Konfigu-
ration]

INLET

Ungeregelter Gaseinlass

On / Off

Gaseinlass ein-/ausschalten

Chamber Pressure
Druck in der Prozesskammer

Flow1...4

Anzeigen von externen Flow-Metern

Parameter Siehe Kapitel 3.7 Eingabe von Parametern, & 44.

eingeben
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Abb. 7-10

Bedeutung der
Parameter

Check Xtal

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl Xtal

Das Fenster Xtal Control ist aus allen Bedienungsebenen zuganglich.

Um ins Fenster Xtal Control zu gelangen, muissen Sie in der Kopfzeile des
Mimic-Bildes (Abb. 7-1, B 121) [Xtal] aktivieren.

HINWEIS:
Abhéangig von der Konfiguration kann das Layout dieses Bildschirm-
bildes unterschiedlich aussehen.

[EmMenu Xtal Control as lonSource| Flement
Check Xtal Holdert | EN

Reset and Check Holder1 I

Holder1 5000000 [|'F- 980000 ﬁ?lll]l]l] fosoo00 [1950000 fsa0000

Actual no. of Runs per Xtal %

Holder1 o o o fo 0 lo

[%tal number

Xtal Control

Im Fenster Xtal kénnen nebeneinander je nach Konfiguration bis zu 6 Quarze
aufgeflihrt sein. In Abb. 7-10, & 138 ist ein mit 6 Quarzen bestlickter Halter
(6fach-Wechsler) abgebildet.

Mit dem Befehl Check Xtal kénnen der Quarzhalter sowie die einzelnen
Quarze im Quarzhalter Gberprift werden.

[Holder1] selektieren und Enter driicken.

Wahrend des Prifvorganges wird in den verschiedenen Feldern der Text
Checking eingeblendet, und die Prozesssteuertasten werden blockiert (roter

Balken Uber den Prozesssteuertasten mit dem Text Xtal check executing).

Xtal
Nummer des aktiven Quarzes.

Werden mehrere XTC konfiguriert (im MenUbild Serial Line Configuration),
werden mehrere Schaltflachen Holder dargestellt.
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Reset and
Check

Holder1

Actual no. of
Runs per Xtal

Runs per Xtal
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7. Manuelle Steuerung

Ausfiihren eines Quarztests (wie Check Xtal) und Riicksetzen des Run Coun-
ter.

[Holder1] selektieren und Enter driicken.

HINWEIS:
Diese Funktion muss ausgefiihrt werden, wenn die Startverriegelung
Change Xtal Reset Runs/Xtal ansteht.

Anzeige der Frequenz der einzelnen Quarze vom Quarzhalterl.
Der aktive Quarz ist griin unterlegt.

Abhéangig von den Parametern Xtal no., Backup1 und Backup2 (im Source-
Modul), erkennt die Systemsteuerung, ob es sich um einen Einfach-Quarz-
halter oder um einen Quarzwechsler handelt. Dementsprechend werden 1

Anzeigefeld oder 6 Anzeigefelder dargestellt.

Werden mehrere XTC konfiguriert (im Menubild Serial Line Configuration),
werden mehrere [Holder] dargestellt.

Anzeige, wieviele Prozesse mit dem Quarz bereits ausgefiihrt wurden.

Die Werte Runs per Xtal werden automatisch auf die Harddisk gespeichert
und nach einem Netzausfall automatisch geladen.

Der Zahler Actual no. of Runs per Xtal kann abgeandert werden, indem das
Feld selektiert wird und die gewtlinschte Anzahl von Runs eingetragen wird.
Dadurch kann erreicht werden, dass gewisse Quarze weniger oft als die
anderen oder gar nicht (wenn der Zahler gleich dem Parameter Runs per Xtal
gesetzt wird) verwendet werden.

Abhangig vom Wert des Parameters Runs per Xtal (im Pretreatment-Modul)
gibt es zwei Kriterien, welche nachfolgend beschrieben sind.

Runs per Xtal = 0

In diesem Fall wird ein Quarz so lange bentzt, bis die Quarzfrequenz den
Parameter Min. frequency (im Source-Modul definiert) unterschreitet. Bei
Unterschreitung des Parameters Min. frequency wird der Reihe nach auf die
Quarze Backupl und Backup2 umgeschaltet.

Im Mendibild Xtal Control ist in diesem Fall nur die Funktion Xtal Check von
Bedeutung. Die angezeigten Werte flir Actual no. of Runs per Xtal ist ohne
Bedeutung.

Die Frequenz des gerade aktiven Quarzes ist schwarz auf griinem Hinter-
grund dargestellt. Ist kein Quarz mehr verfligbar, sind alle Frequenzwerte
mit weisser Schrift dargestellt.
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Runs per Xtal = > 0

Das Hauptkriterium flr einen Quarzwechsel liegt dann vor, wenn Actual no.
of Runs per Xtal gleich gross ist wie der Parameter Runs per Xtal. Beim
Quarzwechsel wird dabei auf den Quarz mit der nachst hoheren Nummer
umgeschaltet. Wie bei Runs per Xtal wird zusatzlich der Parameter Min. fre-
qguency als Kriterium flir einen Quarzwechsel bentitzt. Die im Source-Modul
definierten Quarznummern (Backup1l, Backup2) dienen nur noch fiir die Ent-
scheidung, ob ein Mehrfachquarzwechsler verwendet wird oder nicht.

Wenn alle Quarze ausgenitzt sind, wird am Ende des Prozesses die Alarm-

meldung Xtal full abgegeben. Als Konsequenz dieser Alarmmeldung miissen
die Quarze ausgewechselt, und die Funktionen Reset and Check und Check
Xtal auf dem Menbild Xtal Control ausgefiihrt werden. Dadurch werden die
Zahler Actual no. of Runs per Xtal auf 0 gesetzt und ein Quarztest durchge-
fuhrt. Wird diese Funktion nicht ausgefiihrt, wird ein nachfolgender Startver-
such unterbunden, und die Meldung Change Xtal, Reset Runs per Xtal wird

abgegeben.

HINWEIS:

Runs per Xtal > 0 kann auch fiir einen Einfach-Quarzkopf eingesetzt
werden, um den Benutzer nach einer entsprechenden Anzahl von
Prozessldufen an einen Quarzwechsel zu erinnern.
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Abb. 7-11
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7. Manuelle Steuerung

Manuelles Umschalten der Quarze

Wahrend dem Beschichten kann der Quarz mit der Funktion Switch to Backup
im Xtal Control Bild auf die nachste Backup-Position geschaltet werden.

[EXTenu

Xtal Control Gas lonSource| Flement

Check Xtal Holder1 Xtal |1_ Holder2 [Xtal lg_

Reset and Cheek Holder1 I Holder2
Holder1 Fooooon [aazo000 [aa59986 Hoso000 1950000 Ho36103 [Hz] %
Holder2 [Fooooon [ao3a708 f970000 f1960000 950000 fvaooo0 Mz]

Actual no. of Runs per Xtal

Holder1 fo 10 lo lo Jo lo

Holder2 o o 0 Jo [o o

|Press Enter to Check 2tal [ [

Umschalten der Quarze
Das Umschalten geschieht durch Aktivieren der Funktion Switch to Backup.

HINWEIS:

Die Funktion Switch to Backup, wie im Bild gezeigt, wird nur ange-
zeigt, wenn ein Prozess am Laufen ist und die korrekte Bedienungs-
ebene (Mode) angewahlt ist (siehe Kapitel 12.4.4 Konfigurationspa-
rameter fiir Extensionen/Quarz, & 340, Abschnitt «Mode for swit-
ching>»).

Der Quarz kann nur auf Backup-Positionen geschaltet werden, welche im
Source-Modul des aktuellen Layers spezifiziert sind.

Das Umschalten des Quarzes auf die Backup-Position markiert den urspring-
lichen Quarz wahrend des ganzen Prozessablaufs als nicht mehr in Funktion.

HINWEIS:
Das Umschalten wird nur wahrend der Beschichtuns-Phase (Sub-
state=EVAP) klar definiert durchgefiihrt.

Wahrend der Rampen-Phase wird der Quarz nicht auf die gewlinschte
Backup-Position im aktuellen Layer umgeschaltet, es sei denn, die Rampe
wird unterbrochen (mit der Hold-Funktion) und der aktuelle Schritt wird nach
dem Befehl Switch to Backup wiederholt (mit der Retry-Funktion).
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7.7 Steuerbefehl Resources

Uber dieses Fenster kann ein Zusatzgerat, beispielsweise der Kompressor

des Polycold-Klhlgerates, Gber das Bit do_resources ein-/ausgeschaltet wer-

den.

Um ins Fenster Resources zu gelangen, missen Sie in der Kopfzeile des
Mimic-Bildes (Abb. 7-1, B 121) [Resources] aktivieren.

Process EMO

Main State ﬁELOAD
Mode ﬁanl.lfal:luring.annal

Run# o1 Run Time 100:00:00
Sub State Went

Date Fﬂi!l:ﬂ:llﬂ 3-APR-98

[Fianenu Resources | [ ED
Vent/done
Meissner Off/done
p2 990.0 [mbar] T 200 [=C]
H20 Heat/done —)q—|1 0.0 9.9E-03 [mbar
2
—’H 0.0 9.9E-03 [mbar’
_ 3
'— '— '— '— Hsb— 0.0 0.0 [maA]
2] 1AE-03  [mbar] o [ | =
P2 990.0  [mbar]
P3 3.3E-03  [mbar]
P3 990.0 [mbar] .
Baffle
|T $ X
: P1
P3
CtrlF1 F8 F9 Fr5 TAB
Start Overview Mimic Split Jump &
Abb. 7-12 Resources

Weitere Angaben dazu finden Sie in Kapitel 11.2.1 Ubersichtsbild der I/0-
Elemente, & 303.

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

7.8

Abb. 7-13

Kopfzeile

7.8.1

KHAN

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl HPA

Ansteuerung eines High Pressure Analysators. Ein HPA wird meistens zusam-
men mit einem Massenspektrometer verwendet

Um ins Fenster HPA zu gelangen, missen Sie in der Kopfzeile des Mimic-
Bildes

(Abb. 7-1, B 121) [HPA] aktivieren.

Process DEMO2 Run# 541 Run Time ﬁo;oo;oo
Main State  [RELOAD Supstate . Eondby
Mode Manufacturing/Local Date 13:53:44 26-JAN-BS
Fioteny | HP: | Resource | tal | cas [ Element [ H20 | Vacuum
Standby/dene
Meissner Off/done
P2[ 66E03 [mbar] T 20 [c]
H200ff/done _N_,_‘ 00| 9SE03 [mbar]
HPA Standby/busy

—}4—42 00| 9.9E-03 [mbar]

_ 3

’— ’— Hd— 00 0.0 [mA]
P1 11E03  [mbar] DI RO B e
P2 66E03  [mbar]
P3 3.3E03  [mbar]
P4 66E03  [mbar] @

@ 10 [K] :
} P1
P3
PRO : -I- 13:52:36 26-JAN-99 Power Fail soft at 13:48:31 26-JAN-92
Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 FTE TAB
Start Start/Step Overview Mimic Split Jump
HPA

Aus der Kopfzeile kdnnen mittels Schaltflachen oder Hotkeys folgende Unter-
befehle aktiviert werden:

[Off]
Mit diesem Befehl wird der HPA ausgeschaltet.

[Standby]
Mit diesem Befehl wird der HPA auf Standby-Betrieb geschaltet.

[Pump]
Mit diesem Befehl wird der HPA auf Pump-Betrieb geschaltet.

Prisma Protection Valve

Das Prisma protection valve kann manuell gesteuert werden mit der HPA-
Schaltflache im Mimic-Bild (wenn ein Prisma konfiguriert ist).

[Pump]
Ventil ist offen.

[Off]
Ventil ist geschlossen.
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Abb. 7-14

ANODE
GROUND

COIL CURRENT

=

ARC

7. Manuelle Steuerung

Steuerbefehl Ion Source

HINWEIS:

Dieser Steuerbefehl ist nur dann verfiigbar, wenn Extended Layer
modul mit SW-Ctrl konfiguriert ist.

Mit dem Steuerbefehl Ion Source kénnen alle Elemente der Plasmaquelle
gesteuert werden.

Im Service-Mode kénnen zusétzlich die verschiedenen Uberwachungspara-
meter der Plasmaquelle eingestellt werden.

[EmMenu lon Source Control Cas “tal Flement

ANODE GROUND |7 V] LowLimit [50.00 vl COIL CURRENT |7 [Al  LowLimit [0 [A]

ARL on | Off Current |0_1} |? [a1 Low Limit |35_00 [a]
Voltage |? vl Ramp Time |.| I=]

FILAMENT on Il Off Current |3|]_|]|] |? [A] Ramp Time |4 Is]

LIFETIME Reset | Filament 1 fo:00 ] Limit [20:00 Ih] %
Filament 2 o0 1

PLASMA LEVEL Io

[Prass Fnter for Filament On |

Ion Source Control

Istwert der Spannung zwischen Anode (E-Gun-Tiegel) und Masse (Ground).

Low Limit

Grenzwert fir die minimal notwendige Anoden-Ground Spannung. Bei Unter-
schreitung des Grenzwertes wird ein Alarm ausgeldst. Wahrend eines Prozes-
slaufes wird dieser gestoppt.

Istwert des Stromes der Fokusierspule.

Low Limit

Grenzwert fir den minimal notwendigen Spulenstrom. Bei Unterschreitung
des Grenzwertes wird ein Alarm ausgeldst. Wahrend eines Prozesslaufes wird
dieser gestoppt.

[On/Off]

Ein-/ Ausschalten des Bogens. Um den Bogen einschalten zu kénnen, muss
das Filament und die Elektronenstrahl-Verdampferquelle eingeschaltet sein.
Nach dem Einschalten von ARC fahrt der Bogenstrom innerhalb der Zeit
ramptime von 30 A auf den Sollwert ARC Current hoch.

Current
Sollwert und Istwert des Bogenstromes.

KHAN
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Low Limit

Grenzwert fir den minimal notwendigen Bogenstrom. Bei Unterschreitung
des Grenzwertes wahrend dem Prozess wird ein Alarm ausgeldst und der Pro-
zess gestoppt. Wahrend der manuellen Bedienung wird der Grenzwert nicht
Uberwacht.

Voltage
Istwert der Bogenspannung.

Ramptime

Rampenzeit fir den Sollwert des Bogenstroms. Sie kénnen den Wert fir
ramptime wahrend der manuellen Bedienung édndern. Wahrend des Prozes-
ses wird dieser Wert automatisch auf 4 Sekunden gesetzt.

[On/Off]

Ein- und Ausschalten des Filamentes.

Nach dem Einschalten des Filamentes féahrt der Filamentstrom innerhalb der
Zeit RAMP TIME von 0 auf den Sollwert von FILAMENT Current hoch. Gleich-
zeitig mit dem Filament werden die Versorgungen von der Fokusierspule und
des Bogens eingeschaltet. Bis das Filament vollstandig betriebsbereit ist,
dauert es ca. 25 Sekunden.

Um das Filament einzuschalten, muss der Pumpstand-Mode «Pump» oder
«Throttle» sein und das Kammerwasser heiss oder kalt geschaltet sein.

Das Filament einer Ionenquelle besteht aus 2 Filamenten. Es wird immer
dasjenige Filament mit der kleineren Anzahl Betriebsstunden eingeschaltet.

Current

Sollwert und Istwert des Filamentstromes. Wird der Filamentstrom nach dem
Einschalten geandert, fahrt der Strom innerhalb der Zeit RAMP TIME vom
aktuellen Wert des Filamentstromes auf den neuen Sollwert von FILAMENT
Current.

Ramp Time

Rampenzeit flir den Sollwert des Filamentstromes. Bei manueller Bedienung
kann der Wert zum Einschalten eines neuen Filamentes verandert werden.
Wahrend des Prozesses wird der Parameter automatisch auf den kleinstmdég-
lichen Wert zurlickgesetzt.

[Reset]
Zurlcksetzen der Betriebsstundenzahler der Filamente.

Filament 1 und 2
Betriebsstundenzdhler der Filamente (siehe FILAMENT [On/Off]). Die Hinter-
grundfarbe des Feldes zeigt den Zustand des Filamentes x.

weiss Filament x betriebsbereit und nicht eingeschaltet
grin Filament x eingeschaltet
braun Filament x ist gebrochen
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Bilder

Abb. 7-15

Mimic

Gas Control

EEC Control

7. Manuelle Steuerung

Limit

Grenze fiir Betriebsstunden. Beim Uberschreiten der Grenze wird ein Alarm
ausgeldst. Der Alarm unterbricht den Prozess nicht. Ein neuer Prozessstart
wird jedoch nicht zugelassen.

Die Spannungswerte und die Differenz zwischen Bogen- und Anodenspan-
nung kann nur innerhalb eines kleinen Bereichs, durch Variation des Wider-
standes zwischen Kathodenflansch und Masse, beeinflusst werden. Die Ein-
stellung erfolgt in Stufen. Der Parameter PLASMA LEVEL kann nur bei ausge-
schaltetem Bogen verandert werden.

Hinweise zur manuellen Bedienung der Ion Source

Zur vollstandigen manuellen Steuerung der Plasmabeschichtung ist die Kom-
bination der folgenden Bildschirm-Bilder notwendig:

Process DEMO Run# 542 Run Time ﬁo;oo;az
Main State RELOAD Sub State Standby
Mode Process/Local Date 16:56:49 12-AUG-38
lon Source Control EEC Gontral / Source 1
ANODE GROUND 00 B Lowlinit 2200 N1 GOLCURRENT 00 W Lo
Paraneter Modul OROSS
HRG [[on JOfF]  Gurrent (0] 00 Low Linit 2600 Bl ||| BeanPosition 0 1
Yoltage 0a Souree 0N on 0ff 00 Xl
FS on | o off 00 Kl
FILANENT [[on J0ff] current [ 00 [l Kanp Time: a & e on | off [ Stendby off 00 kil
LFETIME Fianent | 000 W Lt tan m e i | of off ag)  oa o0 @ [ o[ o
Fiament 2 [
PLASHA LEVEL ]
FioMenu| [esource | tal [ vas Jlonsource] tement [ 2 [ vacum G5 Control
Standbyfdone 1
Meissner 0ff/dong P4 13605 njpa I b Bab08 ' X
b4 o0 seeo 02 [on TCof ] setpuint 00 [bar] Ioni 60506 nbar]
R 3 Gain 000 ntegrationTine 1000 sl
Hpa— 0.0 LEQ2
—_———— 4
a Taa R [ i 0.0l i [(on [ 0f | Setpoint 00 [barl Iond 5.3£03 | Inbar]
M LIE03 fain 1000 Integration Time: 1000 k]
2] LBE03
(7] 1605 IONSOURGE [ On [ O |  Setpoint 0.0 [bar] 11602 Miar]
Gain 1.000 Integration Time 1000 5
AR [ on [T0fF ] setpoint 00 [seenl hotual 00 lsoon)
Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 F6 TAB
start StarvStop Overview Mimic Zoom Jump

Kombination zur manuellen Bedienung der Ion Source

+ Modus Pumpstand: Pump oder Throttle

+ H>0: Cool oder Heat (Kammerwasser- und Plasmaquellen-Wasserversor-
gung)

+ Gasversorgung flr die Plasmaquelle einschalten

+ Gasversorgung fir ein reaktives Beschichten einschalten

Einschalten der Beschichtungsquelle.
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Die Zuordnung des Bogens von der Plasmaquelle zur Beschichtungsquelle
erfolgt beim Einschalten der Beschichtungsquelle. Eine Zuordnung des
Bogens wird erst aufgehoben, wenn alle Beschichtungsquellen ausgeschaltet
sind.

Steuerung der Plasmaquelle.
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Aktivieren der Plasmaquelle

Gehen Sie zum Aktivieren der Plasmaquelle wie folgt vor:

1

2

Modus Pumpstand und Modus H,0O bestimmen
Gasversorgung einschalten

Beschichtungsquelle einschalten

Leistung der Beschichtungsquelle hochfahren
PLASMALEVEL bestimmen

Filamentstrom bestimmen und Filament einschalten

Bogenstrom bestimmen und Bogen einschalten

Ersetzen der Filamente

Gehen Sie beim Ersetzen der Filamente wie folgt vor:

1

2

Filamente austauschen

Betriebsstundenzahler zuriicksetzen LIFETIME Reset

Modus Pumpstand und Modus H,0O bestimmen

FILAMENT Ramptime bestimmen (Dauer: ca. 200 Sekunden)
Filamentstrom bestimmen (Sollwert: ca. 120 A)

Filament einschalten

KHAN
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Abb. 7-17
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Timer

Aus dem Hauptmenl kénnen Uber den Menlpunkt System Control und das
Untermenid Timer Wochenfahrplédne aufgerufen werden.

Display *

statistic »
Logbook Pa[

Start Parameter

System Control

Frocess Definition » m
/0 Picture A

rchive Setup

Configuration » Information

[{ew Mode *

1 Maintenance statistic

2 Wiew process statistic —
3 Archive setup O_
Help k

Menlpunkte System Control/Timer

Wochenfahrplane kénnen mit bis zu 40 Positionen aufgestellt werden. Diese
Positionen enthalten Parameter wie: Pumpstandbefehle, Heizungstempera-
turen, Zustand des Wasserkreislaufes der Prozesskammer sowie die dazuge-
hérenden Zeitangaben.

[EXmdeny Timer lelete Insert File ol OFf
Ho. Day | Hour | Min | Copy | Pump Command | Heating [*C] | Water I Command |
1 Sun 23 3 - Pump 75 Heat on
2 Mon & [} - Pump P Cool on
3 Tue 20 L] Standby L] off
4 Wed [ L] Mon L] off
5 Thu [} [ Tue [ Off
[ Fri 20 L] Vent L] Off
T Sat Im 0 Regen. 0 Off
3 - [ L] L] Off
[Hour [0.23
Wochenfahrplan

Die Schaltflachen in der Kopfzeile bedeuten:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Off]
Die Timer-Funktion ist nicht aktiv.

Im Hauptzustand Reload wird die Heizung abgeschaltet.
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[ON]

Mit dieser Funktion werden die Eintragungen des Timers (Wochenfahrplan)
aktiviert. Wenn der Timer eingeschaltet ist, zeigt im Hauptzustand Reload
der zweite Unterzustand den Text Timer an.

HINWEIS:

Sobald der Timer eingeschaltet wird, werden die Befehle der letzten
Eintragung, deren Aktivierungszeitpunkt vor dem aktuellen Tag
liegt, ausgefiihrt.

[File]
Mit dieser Funktion kdnnen ganze Wochenfahrpldne gespeichert werden
(siehe Kapitel 7.10.3 Timer File Handling, & 154).

[Insert]
Mit dieser Funktion kann eine weitere Befehlseintragung zwischen zwei
bestehende Eintragungen eingefiigt werden.

[Delete]
Mit dieser Funktion kann eine nicht mehr benétigte Befehlseingabe geldscht
werden.

7.10.1 Timer programmieren

Der Timer (Wochenfahrplan) kann nur programmiert werden, wenn die
Timer-Funktion ausgeschaltet (Off) ist.

Die Eingabefelder im nachfolgend gezeigten Bild kdnnen mit den Cursorta-
sten oder dem Mauszeiger gewdahlt werden. Je nach angewahltem Feld
werden Listen mit einer Auswahl mdglicher Eingaben angezeigt, aus denen
durch einfaches Anklicken ausgewahlt werden kann (als Beispiel wird Pump
Command gezeigt).

[ETDMeny Timer lelete Insert rile ol OFF

5

@ =~ @ e s e W=

Day | Hour | Min | Copy | Pump Command | Heating [°C] | Water | Command |
Sun 23 3 - Pump 5 Heat on
Mon ] [} - Pump 20 Cool on

Tue 20

g8

Standby 0

Wed [} Mon

Thu [} Tue

Fri 20 Vent

Sat 10

83888

]

[Vent
Fump
Throttle
Fegen.
Standby
Fypass

| eakTest

[Pump Command [

Abb. 7-18 Wochenfahrplan
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Jeder der 40 moglichen Eintrage besteht aus einer Zeile mit folgenden Para-
metern:

No
Laufende Timer-Nummer (kann nicht verandert werden).

Day
Wochentag, an welchem die Befehlseintragung aktiviert wird.

Wenn eines der darunterliegenden Eingabefelder selektiert wird, werden die
7 Wochentage eingeblendet und kénnen mittels Schaltflache (oder Hotkey)
selektiert werden. (Sun = Sonntag, Mon = Montag, Tue = Dienstag, Wen =
Mittwoch, Thu = Donnerstag, Fri = Freitag, Sat = Samstag).

Time

Zeitpunkt innerhalb des Wochentages, zu dem die Befehlseintragung akti-
viert wird. Time besteht aus zwei einzugebenden Werten, ndmlich Stunden
(linkes Feld) und Minuten (rechtes Feld).

Copy
Mit dieser Funktion kann erreicht werden, dass alle Befehlseintragungen

eines vorhergehenden Wochentages ibernommen werden.

Der eingegebene Wochentag muss immer kleiner als Day sein.

Wird die Copy-Funktion nicht verwendet, muss das Zeichen [-] angeklickt
werden.

Water
Wasserkreis flur die Prozesskammer

Off kein Wasser

Cool Kaltwasser

Heat Heisswasser
Heating

Dies ist die Temperatur, auf welche die Heizung zur angegebenen Zeit ein-
gestellt wird. Der mégliche Temperaturbereich ist in der Kopfzeile angege-
ben. Falls der Wert Null ist, wird die Heizung ausgeschaltet.

Command

Mit diesem Befehl kann ein externes Gerat (z.B. Polycold-Kompressor) ein-
/ausgeschaltet werden. Wird kein Polycold verwendet, kann damit eine
andere Funktion liber das Timerprogramm gesteuert werden.

- Befehl wird nicht verwendet.

On Resource einschalten.

Off Resource ausschalten.

Pump Command
Wird eines der unter dem Text Pump Command angeordneten Eingabefelder
aktiviert, wird eine Combobox mit 8 Méglichkeiten eingeblendet (“-"...Leak-
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Test). Damit kann definiert werden, welcher Pumpstandbefehl zur angege-
benen Zeit ausgeflihrt werden soll.

[-]1
Kein Befehl

[Vent]
Die Prozesskammer soll zum angegebenen Zeitpunkt geflutet werden.

[Pump]
Die Prozesskammer soll zum angegebenen Zeitpunkt auf Hochvakuum abge-

pumpt werden.

[Throttle]
Die Prozesskammer wird abgepumpt, in Drosselstellung
(Kapitel 7.2.7 Der Steuerbefehl Throttle, & 130).

[Regen.]
Regenerieren und anschliessend den Pumpstand abschalten.

HINWEIS:

Wird der Begriff «Regenerieren>» in Zusammenhang mit Diffusions-
pumpen verwendet, bedeutet Regenerieren abwarten, bis die Diffu-
sionspumpe kalt ist und die darauffolgende Nachkiihlzeit abgelaufen
ist.

[Standby]
Der Pumpstand geht zum angegebenen Zeitpunkt in den Zustand Standby.

[Bypass]
Die Prozesskammer wird zum angegebenen Zeitpunkt nur Uber die Bypas-
sleitung abgepumpt.

[LeakTest]

Fiahrt eine Dichtheitspriifung der Anlage durch (Kapitel 7.2.3 Der Steuerbe-
fehl LeakTest, B 127).

KHAN
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7.10.2 Fehlermeldungen
Bei der Eingabe der Wochenfahrplane werden neben dem Bereichstest der
einzelnen Parameter noch verschiedene weitere Tests liber den gesamten
Wochenfahrplan ausgeflhrt.
Falls es dabei zu Fehleingaben kommt, kénnen folgende Fehlermeldungen
angezeigt werden:
Meldung Bedeutung
day must be > = last day Werte flir Day missen in aufsteigender Reihenfolge
sein.
Timer xx: time sequence is wrong Werte von Time innerhalb eines Tages miissen in auf-
steigender Reihenfolge sein.
Timer xx: a day is nil in timer Innerhalb des gesamten Wochenfahrplans muss Day
sequence Uberall definiert sein. Entsprechenden Tag definieren
oder l6schen (delete).
copy is not smaller than day Der Wert fir Copy muss kleiner sein als der flr Day.
copy<>nil; value must be nil Wenn Copy gebraucht wird, miissen alle Parameter,

mit Ausnahme von Day unbenutzt sein, d.h., sie
weisen in der Anzeige einen Strich - auf oder sind Null.

copy day does not exist Der Tag, der bei Copy angegeben ist, erscheint nir-

gends beim Parameter Day.

only 1 copy day permitted

Wenn Copy gebraucht wird, darf dieser Tag (Day) nur
einmal im Wochenfahrplan vorkommen.

KHAN
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Timer File Handling

Die KHAN bietet die Mdglichkeit, einmal erstellte Timer (Wochenfahrplane) in
einer Datei abzuspeichern oder bei Bedarf einen friher erstellten Timer in
den Arbeitsspeicher zu laden.

Die gespeicherte Dateiliste kann aufgerufen werden, indem bei der Anzeige
der Wochenfahrplane in der Kopfzeile [File] (Hotkey F) aktiviert wird.

[EMIkenu [EI]]HeIgl Timer {Timer_new) et Save lelete

Hame

Size (kB)
Timer_new

Timer_4 AT-HOV-00 11:55:24 0002
Timer_3 AT-HOV-00 11:54:06 0002
Timer_2 AT-HOV-00 11:42:54 0003
Timer_1 AT-HOV-00 11:42:34 0003
default 10-SEP-9T 14:43:44 0003

[Rfiles [ I

Dateiliste mit gespeicherten Timern (Wochenfahrplédnen)

[F10 Menu]
Rickkehr zur Anzeige des im Arbeitsspeicher geladenen Timers.

[Get]
Mit dieser Funktion kann der selektierte Timer (Wochenfahrplan) in den
Arbeitsspeicher geladen werden.

[Save]
Mit dieser Funktion kann der selektierte Timer unter einem beliebigen Namen
auf die Harddisk gespeichert werden.

[Delete]

Mit dieser Funktion kann ein selektierter und nicht mehr benétigter Timer
geldscht werden.

KHAN
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Maintenance Mode

Allgemeines

Wenn ein EEC300 verwendet wird, ist ein zusatzlicher Betriebsmodus verflig-
bar, der Maintenance Mode. Im wesentlichen stimmt dieser Modus mit dem
Manufacturing Mode Uberein, besitzt aber zusatzliche EEC Steuerfunktionen.
Diese Funktionen sind::

+ Crucible Calibration

*

Center Calibration

*

Water control
+ Air control

Das voreingestellte Passwort fir diesen Modus ist MAINTE.

EEC Control

Siehe Kapitel 13.1.1 Maintenance Mode, & 392.
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8. Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Allgemeines zu den Alarm- und Fehlermeldungen
Bei den Alarm- und Fehlermeldungen ist grundsatzlich zwischen Bedienungs-

fehlern und Systemalarmen zu unterscheiden. Anhand der Form der Meldun-
gen ist erkennbar, um welchen Typ es sich handelt.

Bedienungsfehlermeldungen

Falls eine Eingabe ungiiltig, z.B. zu gross, oder eine Bedingung nicht erfllt
ist, erscheint in der Statuszeile eine Fehlermeldung.

[EXDMeny Pretreatment Stey [ESC
PUMPDOWN  PC-Water I Off = I Pump Timeout |1 000 Is]
MEISSHER Start Pressure |||_|] [mbar] Delay Time ||] Is]

Cool down time ||| (E] ]

BAKE Start Pressure |3|]|]|] [mbar] Bake Module I 'l

DOME Rotation I()ff vl Rotation Value |9 [rpm]
LIMITS Runs per Xtal ||| Run limit ||] Limit Module I ,l

Max. Pressure |1 000 [mbar]

[Start pressure [T.GE-12..1013.0 Tibar] | G0E e
Fehlermeldung wegen Eingabefehler
Beim Auftreten von gravierenden Fehlern wird ein Prozessstart verhindert.

Dabei werden die Schaltflachen zum Prozessstart mit einem roten Balken
Uberdeckt.
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1.1E-03

mbar’

Outrange

mbar

3.3E-03

mbar

Temperature 1

[_Zaa]re

‘ 6.00e-6

=

Fehlermeldung verhindert Prozessstart

mbar’

Time: 15-22-4Q| Step'lRalnad

AReload

8. Fehlermeldungen
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Bedienungsfehlermeldungen (Prozesstart verhindern)

Meldung

Bedeutung

yyy module xxx undefined

Modul xxx vom Typ yyy (z.B. Layer-Modul) nicht defi-
niert (siehe Kapitel 9.3.5, & 214)

Safety circuit error

Fehler im Sicherheitskreis

Host transfer running

Datentransfer (z.B. Rezeptur, Statistik) zum Host-Rech-
ner muss abgewartet werden

Chamber open

Prozesskammer schliessen

System not in autom. Mode

System auf Automatic mode umschalten (siehe Kapitel
7.4, B 133)

RF etch. device not ready

Atzgenerator; RFS... Generator ist nicht betriebsbereit
(Standby)

RF sources not ready

RF Quelle ist nicht betriebsbereit
(di_HF_gen_ready fehlt)

No Process loaded

Prozess laden

Moving Source is not in pos.

Schwenkbare Quelle ist nicht in korrekter Position

Change Xtal, Reset Runs/ Xtal

Quarz wechseln und Funktion Reset and Check im Men-
abild
Xtal Control ausfihren

Zzzz communication error

Keine Kommunikation zum ext. Gerat zzz (z.Bsp. CTI,
XTC, EEC). Griinde: Gerat nicht funktionsbereit, serielle
Schnittstelle unterbrochen...

Run counter limit exceeded

Siehe Kapitel 10.1 Pretreatment, B 237 unter «Max. #
of Runs»

Source Water not ok.

Riickmeldung di_boat_water_ok fehlt (Kihlwasser-
Schiffchen)

EEC420 not ready

EEC 420 hat Fehler oder ist im Local mode

Polycold Compressor not ready

Polycold-Kompressor flr Baffle / Meissner nicht einge-
schaltet (siehe Kapitel 12.4.8, & 360)

Meissner error or not ready

Meissner Fehler (Cooler-Rickmeldung, Sensor) (siehe
Kapitel 12.4.8, B 360)

Layer module xxx has no rate mod.

Im Layer-Modul xxx wurde kein Rate-Modul program-
miert

Rate module xxx has no source
mod.

Im Rate-Modul xxx wurde kein Quellen-Modul program-
miert

in yyy module xxx source undef.

Im yyy-Modul xxx falsche Quellennummer angegeben

Xtal Check executing

Es wird eine Quarzlberprifung durchgefiihrt

CTI Cryo configuration error

Keine serielle Schnittstelle fir CTI Cryo konfiguriert
(siehe Kapitel 12.4.7, B 352 und Kapitel 12.4.9, & 365)

zzz not in remote mode

Ext. Gerat zzz ist nicht auf Remote control geschaltet
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Meldung

Bedeutung

zzz used in yyy mod. xxx not con.

Rezeptfehler: Im Modul xxx wird ext. Gerdt zzz (zBsp.
XTC, EEC...) referenziert, welches nicht konfiguriert ist

Sweep track incompatible in EEC
module xxx

Fehler im EEC-Parameter-Modul xxx. Quellentyp und
Sweep-Daten passen nicht zusammen. Wenn der Quel-
lentyp ESQxx (ESQ110A....ESQ153A) und ein Sweep-
track-Modul referenziert werden, darf der Sweep-track
nur longitudinal sein.

EEC300 sweep data sending

Das Senden der Sweep-Daten zum EEC muss abgewar-
tet werden

EEC module in Source module xxx
undefined

EEC-Rezept nicht geladen oder falscher Name des EEC-
Moduls im Source-Modul

Cruc. Incompatible in EEC module
XXX

Im EEC-Modul xxx muss die Crucible-Position eingege-
ben werden

Baffle error or not ready

Bafflefehler (Cooler-Riickmeldung, Sensor) oder Baffle
nicht betriebsbereit (siehe Kapitel 12.4.8, & 360)

Feeder not in start pos.

Swing-Feeder ist nicht ausgeschwenkt

EEC air on

EEC Manual Control: Air ist eingeschaltet.

EEC CRR on

EEC Manual Control: CRR ist eingeschaltet.

Sentinel error in xxx

Der Parameter Sentinel used in einem der Rate-Module
und die Konfiguration der benutzten Quelle oder die
Layer-Parameter stimmen nicht tberein

+ Wenn Sentinel used = yes ist, dann muss die Senti-
nel-Nummer der benutzten Quelle grésser 0 sein (im
Bild Set Source Configuration)

+ Wenn Sentinel used = no ist, dann muss die Sentinel-
Nummer der benutzten Quelle = 0 sein

+ Wenn Sentinel used = yes ist, dann mussen die
Layer-Parameter Thickness = 0 und Evap. Time = 0
sein

Air purge on

Air purge muss abgeschaltet werden

Ion Source is expired

Die Lebensdauer eines der beiden Filamente ist abge-
laufen. Ein neuer Prozessstart kann nicht erfolgen.

Beide Filamente ersetzen und Lifetime Reset durchfiih-
ren (siehe Kapitel 7.9, & 144).

Ion Source Filament is broken

Eines der beiden Filamente ist unterbrochen. Ein neuer
Prozessstart kann nicht erfolgen.

Beide Filamente ersetzen und Lifetime Reset durchfiih-
ren (siehe Kapitel 7.9, B 144).

Heat shutter not in pos.

Der Heat shutter ist nicht in der korrekten Position

Rotary plate not in position

Substratteller nicht in Startposition
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Meldung

Bedeutung

Setpoint in Gas module xxx to high

Der Anteilsollwert eines Flowreglers ist mindestens fiir
einen Flowregler zu gross.

Der Gesamtfluss oder der Anteil des entsprechenden
Sollwertes muss reduziert werden.

Setpoints in Gas module xxx not
100 [%]

Die Summe der Flowregler Anteilsollwerte ist nicht 100
[%]

Sputter module xxx has no power
mod.

Im Sputter-Modul xxx wurde kein Power-Modul pro-
grammiert

Target life xxx exceeded

Der Generator meldet, dass die Lebensdauer des Target
xxX Uberschritten ist.

Vacuum system local

Vacuum system ist nicht auf Remote geschaltet (Mimic).

ZzZzZ communication error

Keine Kommunikation mit dem ext. Gerat zzz.

Das Gerat ist ausgeschaltet. Das Verbindungskabel ist
unterbrochen.
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8.2.2 Bedienerfehlermeldungen (Parameteranderungen)

Bedienerfehlermeldungen, die auf eine fehlerhafte Parameteréanderung hin-
weisen oder auf eine Verriegelung der entsprechenden Funktion

Meldung

Bedeutung

All ASCII lines configured

Keine freien Kommunikations-Leitungen

All devices defined

Die maximal mdgliche Anzahl des entsprechenden Gera-
tetyps ist Uberschritten.

All sources must be off

Zur Aktivierung der entsprechenden Funktion (z.Bsp. Air
purge einschalten) missen die Quellen ausgeschaltet
sein.

Air must be off

Zur Aktivierung der entsprechenden Funktion, (z.Bsp.
Quellenwasser einschalten) muss Air purge ausgeschal-
tet sein.

Check actual pump type

Definition des Pumpentyps ist nicht korrekt.

(siehe Kapitel 12.4.7 Konfigurationsparameter flr den
Pumpstand, B 352)

Check table

Anzahl und Reihenfolge der Layer- oder GSM-Module
hat geandert. Zuordnung Modul und Modification factor
No. Uberprifen.

close only in pump allowed

Protection Valve kann nicht geschlossen werden, wenn
der Pumpstand auf Pump geschaltet ist.

Configuration reset error

Originalkonfiguration kann nicht geladen werden.

Current > High limit of TAP

Der aktuelle Stromsollwert Uberschreitet den Bereich
der aktuellen TAP-Einstellung.

(siehe Bedienungsanleitung des Sputtergenerators)

Day must be > = last day

time sequence is wrong

Timerprogrammierung (siehe Kapitel 7.10.1 Timer pro-
grammieren, & 150)

Define source module first

Dieser Parameter kann nur geandert werden, wenn ein
Source-Modul definiert ist.

Delete not allowed

Léschen nicht erlaubt; dieses Modul wird noch benétigt

Device number already defined

Die Identifikation eines Geratetyps ist doppelt vergeben.

do xxx not found

Einer der bendtigten digitalen Outputs ist in dieser Kon-

figurations-Variante nicht definiert.
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Meldung

Bedeutung

EEC communication error

Air must be off
No Parameter module selected

EEC elements have to be off

Source not in off/done
All Sources must be off

Source must be on

Not all Sources off

Entry only in configuration mode

Keine Kommunikation zum EEC300;
Grinde: Gerat nicht funktionsbereit, serielle Schnitt-
stelle unterbrochen

Air muss im Mode Off sein.

Unter «Parameter Modul» muss ein EEC-Modul selek-
tiert sein.

Alle EEC Elemente (EFS, EHV, ECS, Water, Air) missen
im Mode Off sein.

Die Quelle muss im Mode Off sein.
Im CRR Mode miissen alle Quellen im Mode Off sein.

Damit die Funktion «Center Calibration» ausgefiihrt
werden kann, muss die entsprechende Quelle im Mode
On sein.

Damit die Funktion «Crucible Calibration» ausgefiihrt
werden kann, missen alle Quellen im Mode Off sein.

Position Limits kdnnen nur im Config. Mode geandert
werden.

File not found

Siehe Kapitel 4. Dateiverwaltung, & 49

Forbidden in Meissner cool

Flutbefehl oder Polycold-Kompressor off kann nicht aus-
gefihrt werden, weil die Meissnerfalle gekihlt wird.
Meissnerfalle ausschalten und Befehl wiederholen.

Gauge used for gas controller

Diese Rohre wird fiir die Gasregelung verwendet.

(siehe Kapitel 12.4.6 Konfigurationsparameter fir den
Gaseinlass, B 348)

Has been rounded to a multiple of 4

Das PEMO04 Ubernimmt nur Werte, die durch 4 teilbar
sind. Der Wert wurde auf die nachste durch 4 teilbare
Zahl gerundet.

Illegal entry

Falsches Symbol, je nhach Parameter

Illegal password

Falsches Passwort

Illegal processname:xxx

Nur Buchstaben und Ziffern sind erlaubt

Interpolation table missing

Die Interpolations-Tabelle fiir die Cryo COOLVAC ist in
dieser Konfigurations-Variante nicht definiert.

I/O’s missing

Eines der bendétigten digitalen Signale ist in dieser Kon-
figurations-Variante nicht definiert.

Line already used

Eine Leitungsnummer darf nur einmal belegt werden.

Low limit < high limit

Plausibilitatsprifung

Mod. already defined: xxx

Modulcopy nicht erlaubt (Copy-Funktion)

Mod. stil ref. by: xxx

Angesprochenes Modul zuerst |6schen

Module not found

Modul existiert nicht

Must be a Ioni-gauge

Die definierte Rdhre ist kein Ioni-Typ.
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Meldung

Bedeutung

Name already exists

Name eines bereits existierenden Moduls

Not allowed in this State

Illegaler Haupt- oder Unterzustand (siehe Kapitel 5.2
Haupt- und Unterzusténde eines Prozesses, B 63)

not possible for this Gen. Type

Beim aktuellen Generatortyp wird dieser Controlmode
nicht unterstitzt.

Out of Range

Eingegebener Wert ist zu gross oder zu klein

Parameter must be zero

Im Layer-Modul darf nur einer der drei Parameter Thick-
ness, Evap. Time oder Feeder time ungleich Null sein

Password not selected

Object definition errror

Object name xxx already used
Unknown object name

Too many objects

Subsystem has no DO
Subsystem has no DI

No object selected

No user defined object

Logon

No change on defined object invalid

Siehe Betriebsanleitung

Maintenance-Statistik

Pressure too high

Kammerdruck S 1x10°3 mbar

Printer not available

Drucker nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet.

referenced by xxx

Modulfunktion nicht erlaubt, da das aktuelle Modul noch
vom Modul xxx referenziert wird.

referenced. in evap. seq.: X

Modul kann nicht geléscht werden, es wird in Evapora-
tion sequence step x bentzt

RV number not configurated

Gaskontroller nicht konfiguriert (siehe Kapitel 12.4.6
Konfigurationsparameter fiir den Gaseinlass, & 348

Sorry xxx is not a data file

File xxx ist kein gultiges Daten-File fir die Trendgrafik.

Source must be off

Zur Aktivierung der entsprechenden Funktion, (z.B.
Kanalselektion beim Sputtergenerator) muss die Quelle
ausgeschaltet sein.

Source must/cannot be a gun

EGuns missen vor allen anderen Quellentypen definiert
werden.

Table overflow

Anzahl Layer- und GSM-Module lUberschreitet den dar-
stellbaren Bereich. Nicht im Rezept verwendete Module
aus der entsprechenden Liste I6schen.

Timer is on

Zuerst Timer abschalten

Too many characters

Bis zu 10 Zeichen sind erlaubt
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Meldung

Bedeutung

Too many modules

Maximale Anzahl Module: siehe Kapitel Die gewlinschte
Modulliste kann durch Offnen des zugehdrigen Modul-
verzeichnisses angezeigt werden (Anklicken des «+»
Zeichens vor dem Modulnamen)., B 224

User modules not deleted

Vom Anwender erstellte Module missen zuerst geléscht
werden

Water must be off

Zur Aktivierung der entsprechenden Funktion, (z.B.
Kanalselektion beim Sputtergenerator) muss die Quelle
ausgeschaltet sein.

Water must be on

Zur Aktivierung der entsprechenden Funktion, (z.B.
Kanalselektion beim Sputtergenerator) muss die Quelle
ausgeschaltet sein.
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8.3.1
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8. Fehlermeldungen

Systemalarme

Alarmmeldungen werden in der dafiir vorgesehenen Alarmzeile Gber den
Steuerungsbefehlen dargestelit.

Falls mehrere Alarmmeldungen gleichzeitig anstehen, wird die erste (unquit-
tierte) xxx:-Alarmmeldung angezeigt, wahrend die Gbrigen Meldungen
gespeichert werden.

Ctrl F& Ctrl F7 Fé Fa F&6 ]
Hold Abort Querview Mimic Z00Im
Alarmzeile

a - Ursprung
Der Ursprung zeigt an, welches Subsystem den Fehler verursacht:
PRO: Process Controller (siehe Kapitel 8.3.5 Verzeichnis der PRO-Alarmmeldungen, £ 170)
VAC: Vacuum Controller (siehe Kapitel 8.3.6 Verzeichnis der VAC-Alarmmeldungen, £ 180)
EEC: EEC 300 (siehe Kapitel 8.3.7 Alarmmeldungen vom EEC300, £ 184)
QMG: Prisma (Kapitel 8.3.8 Alarmmeldungen fiir das Prisma, 5 185)
SEN: Sentinel III (siehe Kapitel 8.3.9 Alarmmeldungen vom Sentinel III, 5 187)
GSM: GSM 420 (Kapitel 8.3.10 Alarmmeldungen fiir das GSM 420, £ 189)
OTM: Optical Thickness Monitor (siehe Kapitel 8.3.11 Verzeichnis der OTM Alarmmeldungen,
£193)

b - Kategorie (Kapitel 8.3.1 Alarmkategorien, £ 166)

c - Zeitpunkt des Alarms

d - Gruppe

e - Alarmart

f - Zustand (Kapitel 8.3.2 Alarmzusténde, 5 167)

Alarmkategorien

Grundsatzlich gibt es drei Alarmkategorien, welche am Anfang der Alarmzeile
stehen.

-I- : Information

Der Operator wird auf einen aufgetretenen Fehler aufmerksam gemacht.
Dieser Fehler sollte behoben werden, bevor der Prozess gestartet wird. Ein
laufender Prozess wird von einer solchen Meldung nicht unterbrochen.

-W-: Warnung

Ein Alarm dieser Kategorie verursacht eine Verzweigung zum Unterzustand
Wait (falls der Prozess bereits lauft; siehe Kapitel Kapitel 5. Prozesse ausflih-
ren, B 63). Der Operator kann im Wait -Zustand einen entsprechenden Ent-
scheid treffen (Prozess abbrechen, Prozess beenden).

-F-: Fatal
Wenn ein fataler Alarm auftritt, wird das Starten des Prozesses verhindert,
oder ein laufender Prozess wird sofort in den Abort-Zustand gebracht.

HINWEIS:

Ob ein Alarm mit I, W oder F gekennzeichnet wird, hdngt nicht nur
von der Art des Alarms, sondern auch vom aktuellen Prozesszustand
ab.
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Abb. 8-4

Alarmzustéande

Dynamischer
Alarm

8.3.3

KHAN

8. Fehlermeldungen

Alarmzustande

PRO ; -I- 07:59:21 7-APR-33 Power Fail soft at 16:30:29 4-APR-9%

F3 Fa
Overview Mimic

Alarmanzeige

Alarmmeldungen werden in der Alarmzeile auf unterschiedlichem Hinter-
grund angezeigt, und die Schaltflache [F5 Alarm Ack] wird rot unterlegt ein-
geblendet.

Die Farben der Alarmmeldung geben einen Hinweis auf den Alarmzustand:

+ [F5 Alarm Ack] rot unterlegt bedeutet, dass ein Alarm aufgetreten ist.
Gleichzeitig wird in der Alarmzeile die Fehlermeldung auf gelbem Unter-
grund angezeigt; am Schluss der Alarmmeldung steht error.

+ Nachdem der Fehler behoben ist, wird erneut die Fehlermeldung auf
gelbem Untergrund angezeigt; am Schluss der Alarmmeldung steht ok.

+ Wird eine Fehlermeldung quittiert, der Fehler aber nicht behoben, wird die
Fehlermeldung in der Alarmzeile rot unterlegt und [F5 Alarm Ack] ausge-
blendet.

HINWEIS:

Bei einer auftretenden Alarmmeldung ist grundsatzlich auch das
Horn eingeschaltet; ausser es handelt sich um einen Alarm der Kate-
gorie - I -,

Ein Dynamischer Alarm ist wie folgt definiert: Ein Fehler tritt auf, und infol-
gedessen wird aus Sicherheitsgriinden das entsprechende Gerat sofort abge-
schaltet. Dadurch ist der Fehler nicht mehr vorhanden.

Ein solcher Fehler wird in der Alarmzeile gelb angezeigt. Nach dem Quittieren
wird er aus der Alarmzeile entfernt, es gibt keine O.K.-Meldung.

In der Alarmliste wird der Dynamische Alarm rot dargestellt (Power fail
alarm).

Alarmaquittierung

Eine Fehlermeldung kann durch Driicken von F5 oder durch Anklicken von
[F5, Alarm Ack] quittiert werden. Nachdem der Fehler behoben und die Feh-
lermeldung quittiert wurde, verschwindet die Fehlermeldung aus der Alarm-
zeile.

Falls in der Alarmliste des Speichers weitere Alarmmeldungen anstehen, wird
die nachste unquittierte Fehlermeldung angezeigt.

Stehen keine weiteren Fehlermeldungen an, wird am Bildschirm [F5 Alarm
Ack] ausgeblendet.
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8.3.4 Alarmmeldungen der I/O-Subsysteme

8.3.4.1 Alarm Meldungen beim Kompakt PC

Exception IOB80_IO vy | (xx siehe I0OB80-Manual)
~M-Modul«-Konfiguration falsch oder ,M-Modul« defekt.

Exception xX | (xx siehe IOB80-Manual)
IOB80_STAT

Exception M28_DO vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M33_AO vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M34_AI vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M62_AO vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M31_DI vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M66_DI vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

Exception M66_DO vy | «M-Modul»-Konfiguration falsch oder «M-Modul» defekt.

(yy) = die von der Software erwartete Hardware-Adresse des Moduls.

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

Exception Node xx PARA OUT OF RANGE | Falscher Parameter

8.3.4.2 Alarm Meldungen bei Dezentral I/0's
Exception Node xx y INVLD BOARD NUM Fehler wéhrend der Initialisation
Exception Node xx y INVLD IO ADDR Fehler wahrend der Initialisation
Exception Node xx y INVLD MPM ADDR Fehler wahrend der Initialisation
Exception Node xx y INVLD INTR NUM Fehler wéhrend der Initialisation
Exception Node xx y INVLD CARD CODE Fehler wahrend der Initialisation
Exception Node xx y INVLD NODE HD Falscher node handle
Exception Node xx y INVLD NODE STATE Node handle bereits geschlossen
Exception Node xx y NODE NOT READY Node ist nicht bereit
Exception Node xx y WRONG DEV TYP falsches node handle
Exception Node xx y DEV NOT READY Local bus master noch nicht bereit
Exception Node xx y INVLD PERM Anschluss typ nicht bereit fir Kanal
Exception Node xx y MPM NOT AVALBL Support kontaktieren
Exception Node xx y NODE NOT PRES Node nicht vorhanden
Exception Node xx y INVLD DEV NAME Falscher device Name
Exception Node xx y NO MORE HNDL keine freien Hanlde mehr zur Verfligung
Y
Y

Exception Node xx AREA EXCDED Datengrenze Uberschritten
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Exception Node xx

INVLD DATA CONS

Datenkonsistenz nicht erlaubt

Exception Node xx

DTA NOT PRESENT

Support kontaktieren

Exception Node xx MSG TO LONG Nachricht oder Befehl ist zu lang
Exception Node xx NO MSG keine Nachricht vorhanden

Exception Node xx NO MORE MAILBOX keine freie Mailbox vorhanden
Exception Node xx SVR IN USE Send vector register in gebrauch
Exception Node xx SVR TIMEOUT Falscher Node aufgerufen

Exception Node xx AVR TIMEOUT Falscher Node aufgerufen

Exception Node xx COP USES MA Support kontaktieren

Exception Node xx PC USES MA Support kontaktieren

Exception Node xx INVLD CMD Funktion von Treiber nicht unterstitzt

Exception Node xx

TSR NOT LOADED

Support kontaktieren

Exception Node xx

INVLD PARAM

Befehl hat falsche parameter

Exception Node xx

WRONG BOARD REV

Falsches Board

Exception Node xx

INVLD HWND

Falsches window handle

Exception Node xx

BOARD NOT PRES

Board nicht vorhanden

Exception Node xx

INVLD INIT PARAM

INI File eintrag falsch

Exception Node xx

DRV INVLD FUNC

unbekannte Treiber funktion

Exception Node xx

WINDOWS NT ERROR

Betriebssystem abhangiger Fehler

Exception Node xx

NET FAIL WATCHDOG

Ethernet Fehler, watchdog

Exception Node xx

NET FAIL OPEN HDL

Ethernet Fehler, Handle

Exception Node xx

NET FAIL R/W

Ethernet Fehler, lesen/schreiben

Exception Node xx

VALUE OVERRANGE

Analog Wert Uberschritten

Exception Node xx

VALUE UNDERRANGE

Analog value unterschritten

Exception Node xx

OPEN CIRCUIT

Offener Stromkreis

Exception Node xx

INVALID VALUE

Falscher Wert

Exception Node xx

INVALID CONFIG

Falsche Konfiguration

Exception Node xx

MODULE DEFECTIVE

Analog Modul defekt

Exception Node xx

OPEN DATAHDL

Data Handle kann nicht ge6ffnet werden

Exception Node xx

N I I ¥ I X ¥ I¥K ¥ ¥ IX¥K|I[¥X I ¥ IIXK ¥ I ¥ I XK I X I X I XK I ¥ I X I XK I x| X I x¥x I x I x| xIx X

init error AO Board

Fehler bei initialisation Analog Module

KHAN

(xx) = Nummer des Nodes.

(y) = lesen oder schreiben auf Digital- oder Analog- Module.
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8.3.5 Verzeichnis der PRO-Alarmmeldungen
Alarmursprung PRO
Gruppe fgrate- Alarmart Ursache
Shutter 1,2,3... Keine Blendenriickmeldung innerhalb der Zeit-
Uberwachung (10 s)
water keine Wasserrickmeldung bei Blenden mit Was-
serklhlung
(Digital Input di shutter water = 0)
Heat Shutter keine Rickmeldung vom Heat Shutter innerhalb
30s
RF-Etch failure Der Generator meldet einen Fehler
gener. on Die vom Alarm bezeichnete Riickmeldung fehlt

gener. ready
interlocks
polarity

water match-
box

water genera-
tor

power

Bei Spannungsregelung ist die Leistung ausser-
halb der Rezeptlimitte

reflec. power

Rickwartsleistung ausserhalb der Rezeptlimite.

voltage

Bei Leistungsregelung ist die Spannung ausser-

halb der Rezeptlimite
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Gruppe IG;rate- Alarmart Ursache
Source 1,2,3 Ursachen von Verdampferquellen

Allgemeiner Quellenfehler (Heizfaden)

HV Hochspannungsfehler

movement Rickmeldung der In/Out-Position nicht korrekt.

boatwater Wasserrickmeldung fehlt

EEC local EEC420 ist auf lokal geschaltet

EEC remote EEC420 ist auf remote geschaltet

EEC420 Fehler am EEC420. Genaue Fehlerursache kann
am LCD-Display des EEC420 abgelesen werden

boat Unterbruch des Schiffchens oder Fehler am
Steuergerat. Der Fehler wird durch Partial load
failure des Steuergerdtes ausgeldst.

water Rickmeldung flr Wasser fehlt.

Ursachen von

Sputterquellen

airpurge Das Quellenwasser soll eingeschaltet werden,
aber Airpurge ist noch aktiv. Die Airpurge-Funk-
tion wird in diesem Fall automatisch abgeschal-
tet.

chopper Der Chopper ist nicht bereit. Siehe Betriebsan-
leitung DC-Chopper DCH 105

failure Der Generator meldet einen Fehler

gener. on Der Generator liefert keine Sputterleistung

gener. ready

Der Generator ist abgeschaltet

msu

Der Generator soll eingeschaltet werden,
obwohl kein Magnetron angewahlt ist.

Die Magnetronauswahl soll gedndert werden,
obwohl der Generator noch nicht ausgeschaltet
ist.

param.
change

Generatorparameter (TAP, Magnetron No., Con-
trolmode) sollen gewechselt werden, obwohl
der Generator noch eingeschaltet ist. Zum
Wechsel dieser Parameter muss der Generator
ausgeschaltet sein.

polarity

Das Plasma hat nicht innerhalb von 60 Sekun-
den gezindet. Als das Plasma gebrannt hatte,
hat die Riickmeldung léanger als 10 Sekunden
gefehlt.

power

Spannungsregelung; Leistung ausserhalb
Rezeptlimit

reflec. power

Rickwartsleistung ausserhalb der Rezeptlimite
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Gruppe IG;rate- Alarmart Ursache
voltage Anlagentyp MSP 1000:
Die Spannung ist ausserhalb der Rezeptlimite.
(Siehe Kapitel Targetlife/Voltagecontrol)
Andere Anlagentypen:
Leistungsregelung; Spannung ausserhalb
Rezeptlimit
water Rickmeldung fir Wasser fehlt
Rotation Kalottenrotation ausserhalb der Toleranz
Isolation Isolationsfehler in der 24 V-Versorgung
Automa mode Autom. oder man. Betrieb (E-Gun, RF-Atzen
etc.)
Dist. shield 1,2 Keine Rickmeldung von der Verteilerblende
innerhalb der Zeitiberwachung
Chamber Prozesskammer offen, NOT-AUS-Taste nicht
zurickgesetzt
Xtalholder 1,2,3... Backup XTC hat Reservequarz angesteuert (*)
Communica- Keine Kommunikation zum XTC
tion Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungs-
versorgung Uberprifen.
Crystal swit- Quarzwechsler dreht nicht. (Kann den Quarz
ching fails nicht wechseln)
Failure Der zur Rate-Regelung verwendete Quarz ist
defekt u. kein Reservequarz ist verfigbar (**)
full Alle Quarze sind voll beschichtet (siehe
Kapitel 7.6 Steuerbefehl Xtal, & 138)
Maximum Maximale Leistung aus Rate-Modul wird lber-
power schritten
Power fail Das XTC hatte einen Netzausfall
Power fail soft Netzunterbrechung der KHAN Steuerung
Pumpstand lauft nach dem Wiederaufstarten
der Steuerung normal weiter.
hard Netzunterbrechung der KHAN Steuerung.
Pumpstand wird abgeschaltet.
Exception Ausnahmezustande: Fehler in der Steuerungs-

software (I/0O-Karte konnte nicht adressiert
werden. (Siehe Kapitel 8.3.4 Alarmmeldungen
der I/O-Subsysteme, & 168)
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Gruppe IG;rate- Alarmart Ursache
Watchdog soft wie Power fail; der Watchdog der KHAN Steue-
rung hat angesprochen.
hard
Maintenance predictive Siehe Kapitel 11.5, B 310, Unterhaltsstatistik.
preventive

And-Gnd-Vol.

Die Rickmeldung Anode Ground ist nicht inner-
halb von 5 Sekunden erfolgt (siehe Kapitel
10.13.2.3, & 290)

Plasm. source

Ursachen von E

LM mit HW-Ctrl

Die Rickmeldung Filament ist nicht innerhalb
von 5 Sekunden erfolgt (siehe Kapitel
10.13.2.3, B 290)

arc current

Die Rickmeldung Bogenstrom ist nicht inner-
halb von 10 Sekunden erfolgt (siehe Kapitel
10.13, B 286)

Ursachen von

ELM mit SW-Ctrl

Water Die Plasmaquellen haben kein Wasser (siehe
Kapitel 7.9, & 144).
Filament ist eingeschaltet oder Beschichtungs-
prozess mit Extended Layer > Kategorie
Warning.
Filament ist ausgeschaltet > Kategorie Informa-
tion.

Filament Filament ist unterbrochen.

broken ; : -
Beim Einschalten: Kein Filament steht zur Ver-
figung.
Wahrend des Betriebes: Das aktuelle Filament
ist gebrochen.

Filament Filament kann nicht eingeschaltet werden (siehe

interlock Kapitel 7.9, B 144).

water off; Folgende Elemente kdénnen die Verriegelung

Filament verursachen:

interlock

pumpstation
mode;

Filament
interlock
safety circuit

- Wasser der Plasmaquelle
- Pumpstandmode

— Sicherheitskreis

Filament life
limit

Ein Filament hat die Lebensdauer Gberschritten
(siehe Kapitel 7.9, B 144)

Filament Cur-
rent low

Setpoint filament current ist kleiner als die
zugehorige Uberwachungslimite (10A)

KHAN
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Gruppe fgrate- Alarmart Ursache
Pumpstation Ein anderer Pumpmode als Pump oder Throttle
mode wurde angewahlt (siehe Kapitel 7.9, & 144)
Arc Current Arc Current hat die Limite unterschritten (siehe
Kapitel 7.9, B 144)
Anode Ground | Anode Ground Voltage hat die Limite unter-
Voltage schritten (siehe Kapitel 7.9, B 144)
Arc interlock Der Bogen kann nicht eingeschaltet werden.
fil off; Folgende Elemente kdnnen die Verriegelung
Arc interlock verursachen:
src assign; - Filament nicht eingeschaltet
Arc interlock - Bogen ist keiner Beschichtungsquelle zuge-
src off ordnet.
- Beschichtungsquelle ist nicht eingeschaltet
Coil Current Der Strom der Fokusierspule hat die untere
Limite unterschritten (siehe Kapitel 7.9, B 144)
CTI 1...2 Communica- Die Kommunikation zur CTI-Cryo ist unterbro-
tion chen.
Unterbruch der Leitung, CTI-Cryo ist abgeschal-
tet.
Checksum Die Checksumme einer empfangenen Meldung
error ist falsch.
Cmd error Ein Befehl wird durch die CTI-Cryo nicht ausge-
fuhrt.
Send error Die CTI ist nicht im erwarteten Modus.

Glow error Glimmstrom ist ausserhalb der Grenzwerte (nur
falls Glow definiert).

Heater Heizungsunterbrechung oder Defekt am Hei-
zungssteuergerat. Fehler wird durch Partial load
failure (Rickmeldung di heater plf) des Steuer-
gerates angezeigt.

1...4 Heizstrom 1...4 Gberschreitet fir mehr als 60
Sekunden die max. zulassige Abweichung vom
Sollwert. (Siehe Kapitel 12.4.2 Konfigurations-
parameter flr Heizen/Atzen, B 331)
Sensor fail Der Temperatursensor ist defekt oder nicht

angeschlossen (Temperatur < 5 [DEGR:C]).
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Gruppe IG;rate- Alarmart Ursache
Timer 1...40 pending Der entsprechende Timer aus dem Wochenfahr-
plan kann im Moment nicht aktiviert werden.
executed Der entsprechende Timer wurde nachtraglich
aktiviert.
(Siehe Kapitel 7.10 Timer, & 149)
no pump Pumpstandbefehl konnte nicht ausgeftihrt wer-

den, weil z.Bsp. Prozesskammer offen war.

Bei Baffle mit Polycoldkiihlung; Polycold nicht
bereit.

Bad vacuum

Der Kammerdruck hat den Parameter max.
pressure (im Pretreatment) Gberschritten.

Chopper

rotation off

Die Blende des Choppers rotiert nicht. Der
Quarz detektiert keine reduzierte Rate.

stop retry

Die Blende des Choppers hat nicht in der Stop-
position angehalten. Der Chopper startet flir
eine kurze Zeit und es wird erneut versucht, ihn
in der Stopposition anzuhalten.

not in position

Die Blende des Choppers ist nicht in der Stoppo-
sition. Der Quarz detektiert keine Beschich-
tungrate, wenn der Chopper nicht rotiert.

CNF

XXX

User Alarm definiert in der Konfiguration xxx =
Alarmtext aus der Konfiguration.

(siehe Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparameter
flr Rot./Alarms etc., B 334 unter «<ALARMS»)

Cool timeout

Meissnerfalle ist nicht innerhalb der definierten
Zeit kalt.

Rezeptparameter oder Stickstoffversorgung
Uberprifen (siehe Kapitel 10.1 Pretreatment,
237 und Kapitel 12.4.8 Konfigurationspara-
meter flr Meissner/Baffle, & 360.

Konfigurationsfehler:

In der Konfiguration ist ein Temperaturfihler flr
die Meissnerfalle konfiguriert, obwohl kein Tem-
peraturfiihler existiert.

Heatfinish Temp = 0 setzen.

Device Ident

Der Device Identifier in der Konfiguration und
Gerat stimmt nicht Gberein. Einstellungen in der

unexpected: Konfiguration und dem entsprechenden Gerat
up=xx, Uberprifen.
low=yy Verbindungskabel zwischen KHAN und dem ent-
sprechenden Gerat prifen.
KHAN
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Gruppe

Gerate-
ID

Alarmart

Ursache

Msg.
unexpected:
SxFy

Die KHAN Steuerung hat eine unbekannte Mel-
dung vom entsprechenden Gerat empfangen.

Alarmliste, Prozessstatistik ausdrucken und
beschreiben, wann ist der Fehler aufgetreten.

Alarmliste, Prozessstatistik zu Evatec senden.

Msg. err.S9Fz
(zz) in SxFy

Das entsprechende Gerdt hat eine unbekannte
Meldung von der KHAN Steuerung empfangen.

Alarmliste, Prozessstatistik ausdrucken und
beschreiben, wann ist der Fehler aufgetreten.
Alarmliste, Prozessstatistik zu Evatec senden.

Gas x control-
ler

= X
Il

..10

high

Das Regelventil ist zu lange voll gedffnet.

Reglersollwert, Messwert, Konfiguration und
Gasversorgung Uberprifen.

low

Das Regelventil ist zu lange geschlossen.

Reglersollwert, Messwert, Konfiguration und
Gasversorgung Uberpriifen

Sensor

Rickmeldungskabel, Messrohren defekt.

Heat water

Das Kihlwasser der Heizung ist nicht im richti-
gen Zustand. (ein-/ausgeschaltet)

Coating

Die Beschichtungszeit ist im Verhaltnis zur End-
dicke und zur Sollrate zu lange.

(Die maximale Layer time = 2.5 x Enddicke /
Sollrate, aber mindestens 10 Sekunden)

Long pump

Die Evakuierungszeit hat den im Parameter
pump timeout (im Pretreatment) festgelegten
Wert (berschritten.

MPS

Cmd Error

Ein Befehl wird durch das MPS-Gerat nicht aus-
gefuhrt.

Communica-
tion

Keine Kommunikation zum MPS.

Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungs-
versorgung Uberprifen.

XXX

Xxxx siehe Betriebsanleitung MPS 5001

No orderly
shutdown

KHAN wurde nicht geregelt beendet. Dies kann
3 verschiedene Ursachen haben:

- Beenden durch Stromausfall
- System-Reset vom «Watchdog» ausgel6st

- Bedienungfehler (nicht Beenden mit Ctrl-End,
siehe Kapitel 2.8.2, E 23)
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Gruppe IGgrate- Alarmart Ursache
PEM 1...4. Calibration Die PEM-Kalibrierung konnte nichtinnerhalb von
(PEM04 Chan. Error 60 Sekunden durchgefiihrt werden.
Plasma Emis- (Siehe Kapitel Targetlife\Calibration Intensiv)
sion Monitor) Communica- Keine Kommunikation zum PEM.
tion Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungs-
versorgung Uberprifen.
Intensity Die Intensity ist langer als 20 Sekunden ausser-
- halb der zulassigen Rezeptlimite.
Deviation
Error (siehe Kapitel Power-Modul\Intensity Deviation)
Sensity Range | Die vom PEM gemessen und KHANgesendeten
Error Werte sind ausserhalb des zuldssigen Bereichs
(0...996).
Regelparameter, Kalibrierwert oder Sensorab-
schwachung Uberprifen.
Voltage Substrat Endkriterium (Spannungsverande-
Decrease rung) Pre open wurde nicht innerhalb von 20
Error Sekunden erreicht
Safety circuit Sicherheitskreis ist unterbrochen.
SEQ XXX Alarm des Sequenzerrezepts. xxx = Alarmtext
aus dem Sequenzerrezept.
Detaillierte Alarmbeschreibung siehe Beschrei-
bung des entsprechenden Sequenzerrezepts.
Vent stop Vent stop (Posttreatment) ist auf yes gesetzt,
der Prozess wird nach Partialvent3 angehalten.
Ctrl-F5 (Next) setzt Prozess fort (Vent)
«Element» «Dev» below limit Parameter Low Limit im Limit Check Modul
unterschritten (siehe Kapitel 10.11, & 281)
above limit Parameter High Limit im Limit Check Modul
Uberschritten (siehe Kapitel 10.11, B 281)
in limit Der Uberwachte Parameter ist innerhalb der

Parameter Low Limit und High Limit (siehe Kapi-
tel 10.11, & 281)

LM78Temp device above CPU Temperatur hat die Limite Uberstiegen
limit (siehe auch FanSpeed, Kapitel 11.3, & 307)
FanSpeed device below Kihlventilator der CPU hat eine zu geringe
limit Drehzahl (siehe Kapitel 11.3, B 307)
BattV device above Backup-Batterien haben eine zu geringe Span-
limit nung (siehe Kapitel 11.3, B 307). Es missen
beide Batterien an der Front des Systemschas-
sis gewechselt werden (siehe Abb. 2-2, B 16).
KHAN
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(Wave Form

Generator)

Gruppe fgrate- Alarmart Ursache

5V device Zugehorige Spannungsversorgung hat Limite
above/below Uberschritten (siehe Kapitel 11.3, B 307)
limit

3V device Zugehorige Spannungsversorgung hat Limite
above/below Uberschritten (siehe Kapitel 11.3, & 307)
limit

12V device Zugehorige Spannungsversorgung hat Limite
above/below Uberschritten (siehe Kapitel 11.3, & 307)
limit

-12V device Zugehoérige Spannungsversorgung hat Limite
above/below Uberschritten (siehe Kapitel 11.3, B 307)
limit

CPUV device CPU «core» Spannung hat Limite tberschritten
above/below (siehe Kapitel 11.3, & 307)
limit

WFG 1...2 Cmd Error Befehl wird durch das WFG-Gerat nicht ausge-

fahrt.

Communica-
tion

Keine Kommunikation zum WFG.

Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungs-
versorgung Uberprifen.

Convert error
(status = xxx)

Der Parametersyntax im WFG-Rezept ist nicht
korrekt.

Alarmliste ausdrucken und an Evatec senden.

Modulation
type/Rotation
partition

Die Parameter Modulation type und Rotation
partition passen nicht zusammen. Bei Modula-
tion type = Gradient muss der Parameter Rota-
tion partition eine gerade Zahl sein.

Rotation parti-
tion

Die Rotation partition Parameter im Beschich-
tungsrezept und im WFG-Rezept stimmen nicht
Uberein.

(siehe Kapitel 10.1 Pretreatment, B 237)

Read error
(status = xxx)

Fehler beim Lesen des WFG-Rezepts.

Alarmliste, Prozessstatistik ausdrucken und
beschreiben, wann ist der Fehler aufgetreten.
Alarmliste, Prozessstatistik und Fehlerbeschrei-
bung an Evatec senden.

recipe xxx not
found

Das WFG-Rezept xxx wurde nicht gefunden.
Rezeptname oder WFG-Rezeptliste Uberprifen.

(siehe Kapitel Pretreatment\WFG)
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Gruppe IGgrate- Alarmart Ursache
Unknown Modulation type xxx ist unbekannt. Die aktuelle
modulation Version der KHAN Steuerung kann diesen Typ
type nicht bearbeiten.
XXX WFG-Rezept Uberpriifen.
XXX Siehe Betriebsanleitung WFG
xxx controller high Der Stellwert des Reglers ist zu lange auf dem
Maximum.
Reglersollwert, Messwert und Konfiguration
Uberpriifen.
low Der Stellwert des Reglers ist zu lange auf dem
Minimum.
Reglersollwert, Messwert und Konfiguration
Uberprifen.
Sensor Rickmeldungskabel, Sensor defekt.

KHAN

(*) Am Ende des Alarmtextes befinden sich zusétzlich Informationen im Format xxx/yyyyyy.
(**) Am Ende des Alarmtextes befinden sich zusétzlich Informationen im Format yyyyyy.

xxx = Nummer des gewahlten Reservequarzes

yyyyyy = Diese Information wird nur angezeigt, wenn der Prozess angelau-
fen ist. Nach dem Start des Prozesses wird gepriift, ob der Quarz, der im
Source-Modul definiert ist, defekt ist. Im Falle einer Stérung ist yyyyyy der
Name des entsprechenden Source-Moduls.
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8.3.6 Verzeichnis der VAC-Alarmmeldungen
Alarmursprung VAC
Gruppe Gerate-ID Alarmart Ursache
Gauge P1, P2, P3, P4, - Rickmeldungskabel, Messrohren defekt
Gasl, Gas2, ... - - -
warning Warning: Fehler der ITR100 Réhre
(siehe Bedienungsanleitung ITR100)
tpg/img300 Am TPG300 oder am IMG300 ist ein
Fehler aufgetreten. Die genaue Ursache
des Fehlers muss am TPG300, IMG300
abgelesen werden.
Valve Gate, Ventil defekt, Rickmeldungen
Throttle,
Foreline,
Bypass,
Highvacuum,
Highvacuum PC,
Ventil,
Ventil-2,
Shut off
FV-pump - Keine Rickmeldung (di_fv_pumpl_rpm)
warning FV-pump im Warning Zustand
failure (di_fv_pump_warning = 0)

FV-pump im Failure Zustand

(di_fv_pump_failure = 0)
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Gruppe

Gerate-1ID

Alarmart

Ursache

HV-pump-SC
HV-pump-PC

Allgemeine Fehlermeldung (Temperatur,
Umdrehungszahl)

Cooler

Kihlrickmeldung fehlt
(«di_hv_pump_SC_cooler_feedback»).

Bei Leybold Cryo: Allgemeiner Fehlerfall.
Detail siehe Cryo-Display.
(«di_hv_pump_xx_failure» = 1)

ON fail

Leybold Cryo: Ready-Rickmeldung fehlt.
(«di_hv_pump_xx_ready» = 0)

OFF fail

Leybold Cryo: Regeneration-Rickmel-
dung fehlt. Das Kommando Cryo OFF
wurde nicht ausgefihrt.
(«di_hv_pump_xx_stat_regen» = 0)

Regen.

Warning

Leybold Cryo: Regeneration-Warning ist
aktiv. Die Cryo soll sobald als mdéglich
regeneriert werden.
(«di_hv_pump_xx_regen_warning» = 1)

Regen.
error

Die Pumpe ist nach 10 Repurge-Zyklen
nicht bereit.

Regen.
valve

Das Regenerierventil schaltet nicht.

Kein oder zu wenig Regeneriergas vor-
handen.

Emergency

Die Cryopumpe hat die «Startup»-Tem-
peratur Uberschritten.

(siehe Kapitel 12.4.7 Konfigurationspa-
rameter flir den Pumpstand, & 352 unter
«CRYO»

KHAN
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Gruppe

Gerate-1ID

Alarmart

Ursache

Meissner

Cooler

KUhler-Rickmeldungssignal ist langer als
60 Sekunden auf «low» oder die LN2-
Temperatur bleibt zu lange hoch.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flir Meissner/Baffle, & 360).

Sensor

Sensor defekt:
+ «di_meissner_sensor_nok» =1
+ Falls LN2 konfiguriert:

«ai_meissner_In2» kleiner als 0.5 V
oder groésser als 9.5 V.

Compres-
sor

Polycold-Kompressor defekt. Keine Rlck-
meldung.

Valve

LN>-Ventil 6ffnet oder schliesst zu spat.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flir Meissner/Baffle, & 360)

Heat time-
out

Meissner bleibt beim Aufheizen zu lange
kalt.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter fir Meissner/Baffle, & 360)

Baffle

Cooler

LN>-Temperatur bleibt zu lange hoch,
oder Kihler-Riickmeldung
di_baffle_cooler_ok bleibt aus.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flr Meissner/Baffle, & 360)

Sensor

LN,-Temperatur bleibt zu lange hoch.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flir Meissner/Baffle, & 360)

Compres-
sor

Polycold Compressor defekt. Keine Rick-
meldung

Valve

LN, -Ventil 6ffnet oder schliesst zu spat.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flr Meissner/Baffle, & 360)

Reg. time-
out

Der Regeneriervorgang dauert zu lange.
(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter flir Meissner/Baffle, & 360)

Freon

Die Rickmeldung di_freon_cool bleibt
langer als Cool time max. aus.

(siehe Kapitel 12.4.8 Konfigurationspa-
rameter fir Meissner/Baffle, & 360)

Water

Kammerwasser; Ventil defekt; Riickmel-
dungen
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Gruppe Gerate-ID Alarmart Ursache
Timeout Foreline Leck oder ,Time«-Parameter falsch pro-
grammiert.
Bypass
Pump out (siehe Kapitel VAC-Konfiguration)
Resources Compres. Keine Druckluft. (Digital Input di_
Air compressed_ air = 0)
N> Kein Stickstoff (Digital Input di_N,_ok =
0)
HPA - Keine Rickmeldung von der Turbopumpe
pressure Der Druck im HPA ist zu hoch.
high (Siehe Kapitel VAC Konfiguration/HPA
Pressure (Dev))
WKP / Diff Motorschutzschalter der WKP hat ange-
sprochen, oder eine (oder mehrere)
Phasen der Diff sind ausgefallen.
KHAN
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8.3.7 Alarmmeldungen vom EEC300

Alarmursprung EEC

Siehe Betriebsanleitung zum EEC300, Kapitel «Fehlermeldungen».

Alarm

Ursache

communication

Keine Kommunikation mit EEC300.

Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungsversorgung iber-
prifen.

Device Ident unexpected:

up = xx, low = yy

Msg. unexpected: SxFy

Msg. err.S9Fz (zz) in SxFy

Beschreibung siehe Alarmursprung PRO

Guntyp/Sweep y. XXXXXX

Dieser Sweeptracktyp kann mit der aktuellen Quelle nicht aus-
gefihrt werden.

y = Quellennummer, xxxxxx = Name des Sweepmoduls.

Remote ctrl.

Die Quelle wurde via EEC-Fernbedienung abgeschaltet.

Wrong version

Diese EEC300-Version ist nicht bekannt.
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8.3.8 Alarmmeldungen fiir das Prisma
Alarmursprung QMG
Gruppe Alarmart Ursache
Check- 1 bis 8 Der Partialdruck (oder Partialdruckverhaltnis) des
point entsprechenden Checkpoints im QMG-Modul ist aus-
serhalb des erlaubten Bereichs.
Commu- Keine Verbindung zum Prisma.
nication Uberprifen Sie Verbindung (Kabel, Stecker) und
Netzteil.
Control Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die KHAN mit dem
Mode Prisma via QUADSTAR mit KHAN Interface angesteu-
ert wird.
Local Das KHAN Interface arbeitet im Local Mode (QUAD-
STAR Betrieb).
Remote Das KHAN Interface arbeitet im Remote Mode
(Prisma-Befehle vom KHAN werden aufgefiihrt).
QMS control stack over- Interner Programmspeicher Uberlauf
flow
Reset error Reset Schaltung defekt
QMS control watchdog Watchdog-Timer defekt
error
QMS control EPROM Checksumme des QMS-EPROM's stimmt nicht
defect
QMS control NOVRAM Parameterspeicher defekt
defect
QMS control Zugriff auf QMS-Kontroller defekt
dual port RAM def.
QMS control Arbeitsspeicher defekt
buffer RAM defect
DSP EPROM defect Checksumme des Signalprozessor EPROM’s stimmt
nicht
DSP dual port RAM defect | Zugriff auf Signalprozessor defekt
Monitor-DAC error Servicemeldung
Resolution -DAC error Servicemeldung
AO-DAC error Servicemeldung
QMS control Zugriff auf QMS-Kontroller defekt
dual port RAM def.
QMS control Arbeitsspeicher defekt
buffer RAM defect
KHAN
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Gruppe Alarmart Ursache
DSP EPROM defect Checksumme des Signalprozessor EPROM’s stimmt
nicht
DSP dual port RAM defect | Zugriff auf Signalprozessor defekt
Monitor-DAC error Servicemeldung
Resolution -DAC error Servicemeldung
AO-DAC error Servicemeldung
Control ADC error Servicemeldung

QMS control idle error

Betriebssystem des QMS (berlastet

SEM error

Fehler in der SEM Hochspannung

CD error

SEM Hochspannung am HV421 Uberlastet oder defekt

Ion source error

IS420-Spannung V1...V9 ausserhalb des Sollwertes

Filament 1 defect

Filament 1 defekt

Filament 2 defect

Filament 2 defekt

Emission error

Emissionsstrom entspricht nicht dem vorgegebenen
Sollwert

CAN error

Fehlfunktion des CAN-Kontrollers

Parameter lost

Werte im NVRAM verloren (Batterie leer oder EPROM
wurde gewechselt)

Comm. error QMS control
DSP

Kommunikation via Dualport RAM nicht i.O.

Comm. error on LAN

Kommunikation via LAN-Schnittstelle nicht i.O.

Comm. error on
RS-232-C

Kommunikation via RS232-Schnittstelle nicht i.0.

RF error

Fehler in der HF-Stufe QMH400/410

Integrator error

Integrator < Untergrund-Messwert

186

Fehlermeldungen siehe auch QUADSTAR Bedienungsanleitung.
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8. Fehlermeldungen

Alarmmeldungen vom Sentinel IIT

Alarmursprung SEN

Alarmursprung fir das erste Sentinel III werden im Alarmtext mit SEN1

gekennzeichnet.

Alarmursprung fir das zweite Sentinel III werden im Alarmtext mit SEN2

gekennzeichnet.

Gruppe

Alarmart

Ursache

communication

Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die KHAN mit dem
Prisma via QUADSTAR mit KHAN Interface angesteuert
wird.

Wrong version

Diese Sentinel III-Version ist nicht bekannt.

Power loss
Bad position
Emission off
Xtal failure

Maxim.power

(y)

Filt.cchanger
no Filt.chan
Xtal conflict
External
Sensor fail
Ratio

State finish

Response bad request Kommunikationsproblem mit dem Sentinel.
not valid Alarmliste, Prozessstatistik ausdrucken und beschreiben,
not executed wann der Fehler aufgetreten ist. Alarmliste, Prozessstati-
stik und Fehlerbeschreibung an Evatec senden.
retry msg
Stop Programm loss Sentinel III error

Siehe Sentinel III-Manual
Section 2, Kapitel 2.8 «Messages» und
Section 7, Kapitel 7.2.5 «Status Variable ID’s

(y) bezeichnet die Kanal-Nummer

KHAN

187



188

evatec

process systems

8. Fehlermeldungen

Gruppe

Alarmart

Ursache

Status

Calibr.error (y)
Test mode
Leak 50
Emission off
Xtal failure

Maxim.power

(v)

Leak maximum
Emission (1)
Cable (1)

Sentinel III error

Siehe Sentinel III-Manual

Section 2, Kapitel 2.8 «Messages» und
Section 7, Kapitel 7.2.5 «Status Variable ID's»

(y) bezeichnet die Kanal-Nummer

Rate low (y)

Die aktuelle Rate ist kleiner als 50 % Sollrate
(siehe Kapitel 12.4.3, & 334 und Kapitel 12.5.2, & 379)

Device Ident
unexpected:

up = xx, low =
Yy

Msg. unexpec-
ted: SxFy

Msg. err.S9Fz

(zz) in SxFy

Beschreibung siehe Alarmursprung PRO

Die Fehlermeldung der Gruppe «sen_stop» unterbrechen den Prozess
(Alarm Kategorie WARNING)

Die Fehlermeldung der Gruppe «status» werden nur angezeigt
(Alarm Kategorie INFORMATION)

(1) = Emission und Cable haben die Alarmkategorie Warning (siehe auch
Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparameter fiir Rot./Alarms etc., & 334 und
Kapitel 12.5.2 Konfigurationsparameter am SENTINEL Ill, & 379)
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8.3.10 Alarmmeldungen fiir das GSM 420

Alarmursprung GSM

Gruppe Alarmart Ursache

Sender lamp error Senderlampe defekt
blind error Blendenantrieb defekt
missing keine Lichtsenderlampe
light low Lichtintensitat zu niedrig
light high Lichtintensitat zu hoch
power 1 hot Power supply 1 ist zu heiss
power 2 hot Power supply 2 ist zu heiss
reflex hot Reflex-Sender ist zu heiss
transm hot Transmission-Sender ist zu heiss

transm blind

Transmission-Blende defekt

reflec. life

Reflex-Sender Lebensdauer abgelaufen

transm. life

Transmission-Sender Lebensdauer abgelaufen

Glas Changer

Storage err.

Glaswechsler defekt

full/empty

Glassilo voll oder leer

Glas missing

Gewlinschtes Glas nicht verfligbar

posit empty

Kein Glas in Messposition

comand error

Kommando fiir GTC400 nicht erlaubt

Heater absen

Heizung nicht vorhanden (fehlt)

Heat sensor

Sensor der Heizung defekt

Temp high Temperatur der Heizung zu hoch
Temp low Temperatur der Heizung zu tief
Heat time Heater time out

Heater error

Heater power error

Heat answer

Heizung gibt keine Antwort

Lift removed

Liftarm sollte nicht in der Glas-Position sein

Lift missing

Liftarm wurde ausgefahren

KHAN
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Gruppe Alarmart Ursache
Receiver detc. wrong Falschen Detektor gewahlt
changer err. Defekt im Lichtwechsler
filter errror Defekt im Filterwechsler
grating err. Defekt im Grating-Antrieb
lambda error Lambda-Messeinheit ausserhalb Grenzen
grat. absent Grating fehlt (fir Scanner)
Light unstab GSM-State ist «ready», aber das Licht ist nhoch nicht
stabil
Algorithm Single time Messfehler (Messung ausserhalb des Messbereichs)

noise increm

Signalrauschen steigt an

manual Stop

Kein autom. Abschalten mehr mdéglich

param. error

Es wurden falsche Parameter eingegeben (STOP-
und SIGNAL-Parameter nicht kompatibel TL/4 < 40
sec)

noise high Zuviel Rauschen fir ein zuverlassiges automati-
sches Abschalten

outl. error Drastische Rateanderung, Abschaltautomatik vor-
Ubergehend ausser Betrieb

outl. Init Abschaltautomatik funktioniert nicht mehr

calc error Kalkulationsfehler (z.Bsp. Division durch 0)

late stop Die Abschaltung erfolgte zu spat

excess tim Rechenzeit langer als Messintervall

reduc. accur

Abschaltgenauigkeit durch Rauschen reduziert

rel.pt.error

Der relative Abschaltpunkt liegt ausserhalb des
Messbereichs

ext.befor pt

Der Abschaltpunkt liegt nicht vor dem nachsten
Extremwert

Quad calc

Fehler in der abschalt-Algorithmus-Arithmetik

early extrem

Extremwert wurde zu frith gefunden

190

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

8. Fehlermeldungen

Gruppe Alarmart Ursache
Setup paramet. bad Parametersatz im GSM-Modul enthalt Fehler
not done GSM 420 Setup vor dem Start der Beschichtung
nicht ausgefihrt
Grund: Defekt oder die im Rate-Modul spezifizierten
Delay und Ramping time (s) sind zu kurz (*)
command erro GSM 420 nimmt Kommando von der KHAN nicht an
(z.Bsp. wenn GSM 420 durch local-remote-
Umschaltung in undefiniertem State ist)
comnd denied GSM hat ein Kommando von der KHAN abgewiesen
wrong state GSM befindet sich im falschen State (Zustand)
GEC error GEC nicht erlaubt
GEC denied GEC-Kommando abgewiesen
Power Fail soft error Alle Daten ok
hard error Alle Daten zerstért
Exception 1 Interne GSM-Softwarefehler
2 Beim Auftreten bitte mit Evatec-Service Kontakt
3 aufnehmen und entsprechende Nummer mitteilen
4
5
6
7
8
Control. Mode local GSM420 ist auf local,
remote remote oder
BPU100 BPU100 geschaltet
Watchdog hard-error Der «Watchdog» auf der MM 420 hat angesprochen.
GSM ist im Zustand off.
local stop Die Schicht wurde durch Dricken der STOP-Taste

(auf dem lokalen Bedienungspanel des GSM)
gestoppt

remote stop

Die Schicht wurde durch eine Operator-Eingabe auf
der KHAN gestoppt, zB. durch Driicken der Tasten
Abort, Next oder Hold

BPU100 shutt open aborted | Die Quellenblende ist noch offen.
Wadhrend des Aufdampfprozesses hat die BPU100-
Steuerung die Blende geschlossen.
(*) Beim Aufstarten bendétigt das GSM420 eine minimale Zeit fur interne Ein-
stellungen (Setup). Der Setup wird zu Beginn des Layer-Moduls ausgefiihrt.
KHAN
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Falls der Setup am Ende der dritten Rampe noch nicht beendet ist (d.h. zu
Beginn der Beschichtung), wird im Substate ramp 3 maximal 120 Sekunden
gewartet, bis das GSM 420 seinen Setup ausgefiihrt hat. Ist der Setup nach
Ablauf dieser Zeit immer noch nicht beendet, wird die Alarmmeldung Setup

not done ausgegeben.

Setup-Zeiten:

Mit Initialisierung 100 s
M_it Anderung in der Transmission / Refle- | 80 s
xion

(siehe GSM420-Parameter)

Nur neue Lambda- und Gain-Einstellungen | 15 s

KHAN
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8.3.11 Verzeichnis der OTM Alarmmeldungen
Ursprung OTM (Optical Thickness Monitor)
Gruppe Ursache

Coating Calibration

Die zuldssige Zeit flir Kalibriermessung ist iberschritten wor-
den.

(zulassige Zeit = Presputter Time + 15 Sekunden)

communication

Kein Kommunikation zum OTM.

Verbindung (Kabel, Stecker) und Spannungsversorgung lber-
prifen.

Device Ident unexpected:

up = xx, low = yy

Msg. unexpected: SxFy

Msg. err.S9Fz (zz) in SxFy

Beschreibung siehe Alarmursprung PRO

illegal no. of targets in
recipe

Das OTM-Rezept beinhaltet mehr verschiedene Materialien als
die KHAN Steuerung bearbeiten kann.

(max. 4 Materialien)

Recipe sequence

Die Zahl der Beschichtungsschritte (Sputtermodule in der
Beschichtungssequenz) im KHAN Rezept ist nicht mit der Zahl
im OTM-Rezept identisch.

recipe structure error

Fehlerhafte Rezeptstruktur im OTM-Rezept

recipe xxx not found

xxXx wurde nicht gefunden. Rezeptname oder OTM-Rezeptliste
Uberpriifen.

Substratum Calibration

Der OTM hat die Substrat-Kalibrierung (Background-Messung)
nicht durchgefihrt.

Source definition

In einem Beschichtungsschritt ist der Materialidentifier des

KHAN Rezepts nicht mit demjenigen des OTM-Rezepts identisch.

(Siehe Kapitel 10.1 Pretreatment, & 237)

Wrong version

Diese OTM-Version ist nicht bekannt.

XXXXXX

Siehe Betriebsanleitung OTM (Optical Thickness Monitor)

KHAN
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Abb. 8-5

8. Fehlermeldungen

Fehlerliste

Aussergewdhnliche Stérungen in der Steuerungssoftware kdnnen die
Anzeige der sogenannten Fehlerliste im unteren Teil des Bildschirms aktivie-
ren. Der Inhalt der Fehlerliste kann gedruckt oder auf Diskette gespeichert
werden (siehe auch Kapitel 8.5.3 Datensicherung, & 199).

Output Selection x|

—Output B ange

e Al IB
" Selected
IB

" First

Media
' Printer
" Disc

IE:\KHAN 32607004 aghoy

" Diskette

Fenster «Output selection»

Wenn Sie flr aussergewdhnliche Situationen einen Service Support bendti-
gen, ist eine Ausgabe der Fehlerliste (Diskette oder Ausdruck) notig.

Die Fehlerliste kann auch am Bildschirm angezeigt werden. Klicken Sie dazu

mit der rechten Maustaste in den oberen Teil des Bildschirms und wahlen Sie
aus dem Popup-Menl Show Error List aus.
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Fehlerbericht und Datensicherung

Fir eine effiziente Analyse bei Stérungen ist die Verfligbarkeit der entspre-
chenden Daten wichtig. Die Funktion Error Report and Data Backup ermdg-
licht dem Betreiber der Anlage, diese Daten Evatec auf einfache Weise
bereitzustellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Fehlerbericht an Evatec zu Gbermitteln:

1 Schieben Sie eine leere, formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk
(Laufwerk A:).

2 Rufen Sie die Funktion Error Report and Data Backup auf, siehe
Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196.

3 Erstellen Sie eine Fehlerbericht (Schaltflache [Report] in Abb. 8-6,
196), siehe Kapitel 8.5.2 Fehlerbericht erstellen, E 198. Beantworten
Sie alle Fragen so detailliert wie méglich.

4 Falls nicht nur die Daten des letzten Runs von Interesse sind, selektie-
ren Sie die gewlinschten Daten (Schaltflache [Define Selection] in
Abb. 8-6, B 196).

5 Speichern Sie den Fehlerbericht auf Diskette (Schaltflache [Save] in
Abb. 8-6, B 196).

6 Senden Sie die Diskette an Evatec.

HINWEIS:
Gewisse Daten (z.B. historische Grafikdaten) werden erst abgespei-
chert, wenn die Anlage im Zustand Reload ist.

Daruberhinaus kénnen Sie die Funktion Error Report and Data Backup auch
als Werkzeug fir die Datensicherung bzw. das Wiederherstellen von Daten
verwenden, siehe Kapitel 8.5.3 Datensicherung, & 199.
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Select Desti-
nation

Data to Save
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Fehlerberichte

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oberen Teil des Bildschirms, und
wahlen Sie aus dem Popup-Meni Error Report and Data Backup aus.

A KHAN Backup x|
~Selest Destination T
Top |Rec | Stat | Def | Log |
= ARG LA
Slog define. pup
& e Dree ettt
il £ st PDWER_UP PUP
EL - Fieport] E-25-26 14t
SYSTEM CHF
™ Restore
Datato Save
[File Sizes W
¥ Corfiurstion [l |
20 kE Save
W Alams
¥ Recipes ——————— 2kB ﬂl
¥ Process Statistic 796 kB Exit
- Define Selaction
I Grphics kR
W Loghook | T kB
Total 813 kE o

Fenster «Fehlerbericht und Datensicherung»

Drive

Auswahl des Laufwerks, auf dem die Daten gespeichert bzw. von dem die
Daten wiederhergestellt werden. Die Verzeichnisstruktur beim Sichern ist
identisch mit der Verzeichnisstruktur des KHAN-Systems:

Restore

Im Betriebszustand Process oder hoher kénnen Sie durch Anklicken dieser
Checkbox die Funktion Restore verfligbar machen. Durch Klicken auf die
Schaltflache Restore werden die gewadhlten Verzeichnisse wiederhergestellt.

Durch Anklicken der Checkboxen definieren Sie die Art der Daten, die gesi-
chert bzw. wiederhergestellt werden.

Configuration
Konfigurationsdateien werden im Hauptverzeichnis gespeichert.

Alarms
Alarmdateien werden im Hauptverzeichnis gespeichert.

Recipes
Rezepte werden im Unterverzeichnis rec\ gespeichert.

Process Statistic
Prozessstatistiken werden im Unterverzeichnis stat\ gespeichert.

Graphics
Graphikdaten werden im Unterverzeichnis def\ gespeichert.

Logbook
Logbucheintrage werden im Unterverzeichnis log\ gespeichert.
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8. Fehlermeldungen

Zeigt den bendtigten Speicherplatz fiir das Sichern der gewahlten Daten-

gruppen an.

Drefine Selection |

Report

: .Save |

" Bestore

o

 Eit

Offnet ein Fenster zum Anzeigen der Dateien,
die gesichert werden, und ermdglicht, andere
Dateien auszuwahlen bzw. die Auswahl zu
andern.

Bei Sicherung auf Diskette ist die Grundeinstel-
lung die Sicherung der Daten, die sich auf den
aktuellen Prozesslauf beziehen. Beachten Sie
dabei, dass die Diskette vor dem Starten der
Funktion Report ins Diskettenlaufwerk eingelegt
werden muss.

Offnet ein Fenster zum Erstellen eines Fehlerbe-
richts, siehe Kapitel 8.5.2 Fehlerbericht erstel-
len, B 198. Der Fehlerbericht wird im Hauptver-
zeichnis abgespeichert («Reportxx-yy-zz.txt»).

Sichert alle ausgewdahlten Dateien auf das aus-
gewahlte Laufwerk.

Als Vorgabe werden die Daten des letzten Pro-
zessdurchlaufs auf das Diskettenlaufwerk A:\
gesichert.

Stellt die Daten von dem ausgewahlten Lauf-
werk wieder her.

Diese Funktion ist im Maintenance Mode nicht
madglich.

Schliesst das Fenster.

197



evatec 8. Fehlermeldungen

process systems

8.5.2 Fehlerbericht erstellen

Der Fehlerbericht dient im Fall einer Stérung der Anlage dazu, eine genaue
und detaillierte Beschreibung der Stoérung einfach zu erstellen und an Evatec
zu Ubermitteln. Damit wird die Diagnose und Beseitigung der Stérung ver-

einfacht.

Driicken Sie im Fenster «Fehlerbericht und Datensicherung» auf die Schalt-
flache [Report] (siehe Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196), um einen Fehler-
bericht zu erstellen. Das folgende Fenster 6ffnet sich.

.I" Error Report x|

General Report or Enor Description

Tupe in a general report of the problemm.
Give a detailed eror description,

Specific Problem Descriptions

Maingtate: Reload; Substater Standby

Operatar action

Abb. 8-7 Fehlerbericht erstellen
+ Fdllen Sie bitte alle Felder des Formulars aus. Insbesondere ist es wichtig,
dass Sie den Fehler und die Umstande, unter denen das Problem auftritt,
maoglichst detailliert beschreiben.
+ Durch Klicken auf [Print] konnen Sie den Fehlerbericht ausdrucken.
+ Klicken Sie auf [OK], um den Fehlerbericht auf dem gewahlten Laufwerk

im Hauptverzeichnis abzuspeichern (Name «Reportxx-yy-zz.txt», Daten-
format ASCII), und das Fenster zu schliessen.

198 KHAN
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Datensicherung

Die Funktion Error Report and Data Backup bietet eine komfortable Alterna-
tive fir die Datensicherung bzw. das Wiederherstellen von Daten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oberen Teil des Bildschirms, und
wahlen Sie aus dem Popup-Menu Error Report and Data Backup aus. Das
Fenster «Fehlerbericht und Datensicherung» 6ffnet sich, siehe Abb. 8-6,
196.

1 Wahlen Sie das Laufwerk aus, auf das die Daten gesichert werden sol-
len, siehe Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196, unter «Select Destina-
tion».

2 Wahlen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen, siehe
Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196, unter «Data to Save».

3 Klicken Sie auf die Schaltflache [Save] (Abb. 8-6, B 196), um die Daten
zu sichern.

1 Wahlen Sie das Laufwerk aus, von dem die Daten wiederhergestellt
werden sollen, siehe Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196, unter «Select
Destination».

2 Aktivieren Sie die Checkbox Restore. Die Schaltfldche [Restore] ist nun
verfligbar.

3 Wahlen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, siehe
Kapitel 8.5.1 Fehlerberichte, & 196, unter «Data to Save».

4q Klicken Sie auf die Schaltflache [Restore] (Abb. 8-6, & 196), um die
Daten wiederherzustellen.

Neben der Funktion Error Report and Data Backup gibt es noch weitere Mog-
lichkeiten zur Datensicherung. Eine kurze Auflistung zeigt folgende Tabelle.
Die Eintrage in der Spalte «Error Report and Data Backup» beziehen sich auf
die Checkboxen unter Data to Save, siehe Abb. 8-6, & 196

Art der Error Report and Alternative
Daten Data Backup
Alarm- und Alarms Sicherung von Fehlerlisten Gber
Fehlerlisten Output-Selection, siehe
Kapitel 6.2.1 Alarmliste, B 78 und
Kapitel 8.4 Fehlerliste, B 194
Konfigurati- Configuration Backup-Funktion fir Konfigurati-
onsdaten onsparameter, siehe
Kapitel 12.3.1 Ubersicht der Kon-
figurationsbilder, B 326
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Art der Error Report and Alternative

Daten Data Backup

Logbuchein- Logbook Sicherung von Logbucheintragen

trage Uber Output-Selection, siehe
Kapitel 6.7.2 Das Logbuch-Fen-
ster, 8 115

Rezeptdateien | Recipes Backup-Funktion flir Prozessre-
zepte, siehe Kapitel 4.6 Siche-
rungskopien benutzen (Befehl
Backup), B 59

Statistische Process Statistic Automatische Sicherung von Sta-

und histori- Graphics tistikdaten und historischen

sche Daten Daten, sieh Kapitel 6.6 Archive
Setup, B 112

Tab. 8-1 Verschiedene Methoden zur Datensicherung
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9. Prozesse erstellen

Prozesse erstellen

Der Process Mode

Die Betriebsart «Process Mode» ist vor allem vorgesehen fir die Erstellung
von Prozessrezepten. Ein neuer Prozess kann nur erstellt werden, nachdem
Sie in den Process Mode gewechselt haben.

In Kapitel 9.3 Neuen Prozess erstellen, B 206, finden Sie Informationen, wie
Sie in den Process Mode gelangen, wie Sie die verschiedenen Module selek-
tieren und definieren, 16schen oder umbenennen kénnen.

In Kapitel 9.4 Active Recipe / Background Recipe, & 230, finden Sie Informa-
tionen Uber Active Recipe und Background Recipe.

In Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232 finden Sie Informationen lGber
Rezepteigenschaften.

In Kapitel 9.6 Zugriffsschutz mittels Passwoértern, B 233, finden Sie Angaben
zur Handhabung der Passworter.
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Prozessparameterstruktur

Ein Prozess wird in drei Phasen unterteilt, namlich in eine Vorbehandlungs-
phase, eine Beschichtungsphase und eine Nachbehandlungsphase. Wegen
dieser Unterteilung ist es sinnvoll, die Prozessparameter entsprechenden
Parametergruppen zuzuordnen.

Die Unterteilung in Parametergruppen, inklusive Prozessparameter, wird wie
folgt vorgenommen.

Vorbehandiung
Bake und Pumpdown

Beschichtung
Quellen, Leistungen, Materialdichte, Schichtdicken etc.

Nachbehandlung
Temperaturen, Dricke, Verzdgerungszeiten etc.

Wir unterteilen diese Parametergruppen in Untergruppen und nennen sie
Module.

Fir die Vor- und die Nachbehandlung stehen folgende Module zur Verfligung:

Pretreatment
mit entsprechend aufgerufenen Modulen

Posttreatment
mit entsprechend aufgerufenen Modulen

Fir die Beschichtung stehen folgende Hauptmodularten zur Verfiigung:

Clean-Modul )
verantwortlich fir Atzen und Glimmen

Bake-Modul
verantwortlich flr die Substrattemperatur

Layer-Modul
verantwortlich fir die Beschichtung mit Verdampferquellen

Vacuum Control-Modul
verantwortlich fir die Vakuumsteuerung

Normalerweise sind in verschiedenen Layer-Modulen einige Parametergrup-
pen mit gemeinsamen Daten vorhanden. Aus diesem Grund werden zusatz-
liche Modularten definiert:

Rate-Modul
und mit diesem ein Source-Modul

RV-Modul
zur Regelung von Gaseinlassen (Gas-Regulation-Modul)

KHAN
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Bake-Modul
zur Regelung der Substrattemperaturen

IonSource-Modul
zur Verwendung von Ionenquellen

QMG-Modul
zur Uberwachung von partiellen Gasdriicken (Option)

Prozessablauf

Fir folgende Prozessphasen sind die entsprechenden Parameter zu program-
mieren:

+ Vorbehandlung (Pretreatment)
+ Beschichtung (Coating)

+ Nachbehandlung (Posttreatment)

Fir die Vorbehandlung missen folgende Parameter definiert sein:

+ Evakuieren der Prozesskammer, Schalten des Wasserkreislaufs flir die
Prozesskammer (heiss, kalt).

+ Einschalten der Heizung, Regulierung der Heiztemperatur(en), Heizzeit.

+ Warten bis Druck und Temperatur die gesetzten Schaltpunkte erreicht
haben, bevor mit der Beschichtung begonnen wird.

+ Uberwachung der Evakuierungszeit.

Module:

Pretreatment, Bake.

Fir die Beschichtung missen die Parameter fir folgende Module definiert
sein:

+ flr die Layer-Module und die von diesen angesprochenen Modulen

+ flr die Bake-Module

+ das Clean-Modul

Module:

Layer, Rate, Source, Bake, Clean, Gasregelung, Vakuum Control, Ion Source
und QMG-Module (QMG auch Prisma genannt).

Fir die Nachbehandlung missen folgende Parameter definiert sein:

+ Kihlen, Heizen der Prozesskammer

¢+ Zwischenfluten 1...3
¢ Fluten
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Modulaufbau

Die Module Clean-Modul, Vacuum-Control-Modul und Layer-Modul bestehen
aus einer Reihe von Parametern und zusatzlich aufgerufenen Untermodulen.
Dieser Aufbau wird in Abb. 9-1, B 204, dargestellt und wird in folgenden
Abschnitten erlautert.

Clean-Modul

Das Clean-Modul ist zweistufig, d.h es besteht aus den entsprechenden Para-
metern und ruft zwei weitere Untermodule auf; das Gas-Regulation-Modul
und das QMG-Module (QMG auch Prisma genannt). Das Clean-Modul steht
auf der oberen Stufe, das Gas Regulation-Modul und das QMG-Modul (resp.
Prisma) auf der unteren Stufe.

Vacuum-Control-Modul
Das Vacuum-Control-Modul besteht aus den entsprechenden Parametern
und ruft bis zu 3 RV-Module (Gas-Regulation-Module) auf.

Layer-Modul
Das Layer-Modul umfasst die entsprechenden Beschichtungsparameter und
kann bis zu

+ 3 Rate-Module,

+ 3 RV-Module sowie
+ 1 Bake-Modul
aufrufen.

Jedes Rate-Modul enthalt wiederum eigene Parameter und kann ein Source-
Modul aufrufen.

HINWEIS:
In Kapitel 10. Module, B 237, wird eine detaillierte Beschreibung der
verschiedenen Module und deren Parameter gegeben.

Grundsatzlich bestehen drei Méglichkeiten, um Parameter zu programmieren
oder zu modifizieren:

1 Einen neuen Prozess erstellen (nur im RELOAD-Zustand madglich) Pro-
zessname, Reihenfolge der Beschichtungs-Module festlegen, Parame-
ter programmieren.

2 Einen bestehenden Prozess modifizieren (nur im RELOAD-Zustand
maoglich) Reihenfolge der Beschichtungs-Module festlegen, Parameter
programmieren.

3 Die Parameter eines bestehenden Prozesses andern (in allen Prozes-
szustdanden maoglich).
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9. Prozesse erstellen

Neuen Prozess erstellen

Falls Sie einen neuen Prozess erstellen moéchten, missen Sie die Module flr
alle Prozessphasen mit ihren Parametern definieren.

Um einen Prozess neu zu erstellen, missen unter Umstanden alle Module fir
die drei Prozessphasen Pretreatment, Coating und Posttreatment neu erstellt
werden. Das heisst, die Reihenfolge der einzelnen Module muss festgelegt
und alle Parameter in den entsprechenden Modulen missen neu gesetzt wer-
den.

In vielen Fallen kann jedoch aus einer Anzahl vordefinierter Prozesse ein
bereits definierter Prozess abgedndert oder durch Hinzufliigen von weiteren
Modulen ein neuer Prozess erstellt werden.

HINWEIS:
Ein neuer Prozess kann nur im Process oder Service Mode erstellt
werden; der Prozess muss sich im Zustand RELOAD befinden.

HINWEIS:
Auf die Parameter der einzelnen Module kdnnen Sie mit Hilfe der
Tug-Funktion (siehe Kapitel 9.3.4 Die Tug-Funktion, 2 213) schnell

und iibersichtlich zugreifen. Dies erleichtert die Erstellung neuer und
die Modifizierung bestehender Prozesse.

Anwahl des Process Mode

Der Process Mode ist gegen unbefugtes Benutzen durch ein Passwort
geschitzt. Das zugehorige Passwort finden Sie in Kapitel 9.6.1 Passwort ein-
geben, B 233.

Wenn Sie Prozesse speichern, kopieren oder I6schen mdchten, miissen Sie
dies aus dem Process Mode (oder Service Mode) heraus machen.

In den Process Mode gelangen Sie wie folgt:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt New Mode.
2 Wahlen Sie im Untermeni den Menlpunkt Process.

3 Danach wird das Fenster zur Passworteingabe geétffnett.

4q Geben Sie das Passwort ein (Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233)
und drikken Sie Enter.

x|

Enter process mode pazsword:

ak I Cahicel |

Process Mode anwéhlen
Prifen Sie nun, ob im Feld Mode (im oberen linken Teil des Bildschirms) der

Text
Process/Local steht. Ist dies der Fall, befinden Sie sich nun im Process Mode

KHAN
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9. Prozesse erstellen

und kdnnen einen neuen Prozess erstellen oder einen bestehenden Prozess
modifizieren.

Anzeige von Prozessrezepten

Im Process Mode kdnnen Sie Prozessrezepte und das zum jeweiligen Rezept
zugehorige Modulverzeichnis anzeigen lassen.

1 Wahlen Sie im Hauptmen( den Menilpunkt Process Definition.

2 Wahlen Sie im Untermeni Active Recipe (oder Background Recipe, falls
Sie dieses neu erstellen mdchten). Das aktuell geladene Rezept wird
angezeigt, siehe Abb. 9-3, & 207

3 Das Background Recipe ist ein sich im Hintergrund befindendes Rezept,
an welchem unabhangig vom aktuellen Prozess gearbeitet werden
kann. Beachten Sie dazu Kapitel 9.4 Active Recipe / Background
Recipe, & 230.

[EmMenu Recipe: DEMO
Module List
Multipl;l Step | Module 1 Module 2 Module 3 | Module 4 | hodule 5 ‘ C} Bake
Pretreatment = 7 O Clean
oo W]
Heater Paramet, =] O Layer
- - [#-r Fate
1 | Ly SRC1_100)  RAT: RATE1 SREC: 51 | EEC: CROSS | EES: CROSS ‘ = 0@ Source
| S EAEEIED | =] i Extended Layer
2 | Ler, SRC2_300| RAT: RATEZ SRC: 52 | EEC: CIRCLE | EES: CIRCLE ‘ {3 as Regulation
BAK: BAKESD = 3 Vacuum Control
Postire atment = o oMo
LTy Limit Chedk
=
€

Anzeige von Prozessrezepten
Das Fenster besteht aus zwei Teilen:

+ Die linke Seite zeigt den vollstandigen, modularen Aufbau des Rezepts,
siehe Kapitel 9.3.2.1 Rezeptanzeige, & 208.

+ Die rechte Seite enthalt eine Liste aller Module, die flr dieses Rezept ver-
fligbar sind, siehe Kapitel 9.3.2.2 Modulliste, & 209.

Falls Sie die Grisse der beiden Teile andern moéchten, ziehen Sie die Tei-
lungslinie einfach mit der Maus (siehe Cursor in Abb. 6-32, & 115) nach links
bzw. rechts.
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Abb. 9-4

Rezeptanzeige

9. Prozesse erstellen

Die Rezeptanzeige gibt eine Ubersicht iber die einzelnen Schritte des
Rezepts und Uber die verwendeten Module.

Beim Bewegen des Cursors Uber ein Modul werden dessen wichtigste Para-
meter in einer Box angezeigt, z.B. die Dicke bei einem Layer-Modul.

Multiphy Step

Module 1

Module 3 | tadule 4 | Module 5 |

1

Fratreatment

Heater Parameter

LAT: SRCA_100MM

SRC: 51 | EEC: CROSS | EES: CROSS |

2

BAK: BAKE100

LAvw: ERC2_200MM |

SRC: 52 | EEC: CIRCLE | EES: CIRCLE |

Rezeptanzeige

P osttre atmeant

|2 14 |@|lelo)e |[§o

Am rechten Rand des Fensters ist eine Leiste mit Icons angeordnet, mit
denen Sie Funktionen zum Bearbeiten und Anzeigen des Rezepts aufrufen

kdénnen.
Icon Hotkey Beschreibung

Funktion Step into Module

":t Alt+S Offnet das Fenster flir das Andern der Para-
meter des markierten Moduls, siehe
Kapitel 9.3.8.3 Bestehende Module andern,
228
Funktion Tug:

= Alt+T Automatische Anzeige des Moduls in einem

= separaten Fenster, siehe Kapitel 9.3.4 Die
Tug-Funktion, & 213
Funktion File List od Recipes:

E‘ Alt+F Offnet das Prozessverzeichnis, siehe

. Kapitel 4.1 Prozessverzeichnis, & 49
Funktion Save Recipe:

E Alt+A Speichert ein Rezept, siehe Kapitel 4.4 Pro-
zesse speichern (Befehl Save), & 56
Funktion Print Recipe:

% Alt+P Druckt das Rezept aus, siehe Kapitel 4.4 Pro-

il zesse speichern (Befehl Save), B 56

KHAN
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Icon Hotkey Beschreibung
Funktion View Recipe:
% Alt+V Zeigt den Prozess am Bildschirm an, siehe
_— Kapitel 4.3 Prozess anzeigen (Befehl View),
55
Funktion Insert Process Step:
I_{rL_I Alt+I Flgt einen neuen Prozesschritt in das Rezept
| = ein, siehe Kapitel 9.3.6 Beschichtungsse-
quenz programmieren, B 216
Funktion Delete Process Step:
= | Alt+D Léscht einen Prozessschritt aus dem Rezept,
siehe Kapitel 9.3.6 Beschichtungssequenz
programmieren, B 216
Funktion Multiply Process Step:
Alt+M Flgt die Wiederholung eines bestehenden

Prozesschrittes in das Rezept ein, siehe
Kapitel 9.3.7 Wiederhol-Funktion (Multiply),
223

9.3.2.2 Modulliste

Die Modulliste zeigt alle Module, die fiir das Rezept verwendet werden kon-
nen. Die einzelnen Module werden in einer Verzeichnisstruktur aufgelistet.
Die Modulverzeichnisse sind nach den Modularten, die flir den Prozessablauf
zur Verfligung stehen, benannt. Durch Anklicken des «+»- bzw. «-»-Zei-
chens vor dem Modulnamen kann das zugehdrige Verzeichnis gedffnet

bzw.geschlossen werden.

Beim Bewegen des Cursors Uber ein Modul werden dessen wichtigste Para-
meter in einer Box angezeigt, z.B. die Dicke bei einem Layer-Modul.

Module List

@ BAKEOD
O Clean
[l Layer
{3 SRC1+2_500
@) SRCZ_Z00NM
) SRC1_100NM
-4 Rate
@ RATEA
@) RATEZ
@ RATEZ
-4 Source
-l

|t}
|
&

& ] o]

@ sz

@ s2

{3 Extended Layer
[ Gas Regulation
{3 Wacuum Control
T3 Limit Ched

Abb. 9-5 Modulliste

KHAN
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Eine Kennzeichnung durch farbige Kreise vor den einzelnen Modulen infor-
miert Uber deren Verwendung im Rezept. Dabei bedeuten die einzelnen Far-

ben:

. Grin:

Rot:

Grau:

Q Weiss:

Das Modul wird im Rezept verwendet und ist definiert.

Das Modul wird im Rezept verwendet und ist nicht
definiert.

Das Modul wird im Rezept nicht verwendet.

Wenn Sie nicht beabsichtigen, das Modul spater zu
verwenden, so kdnnen Sie es loschen.

Flr diese Modulart existiert kein Modul, d.h. das

Modulverzeichnis ist leer.

Am linken Rand des Fensters ist eine Leiste mit Icons angeordnet, mit denen
Sie Funktionen zum Bearbeiten und Anzeigen der Module aufrufen kénnen.

Icon

Hotkey

Beschreibung

4

Alt+S

Funktion Step into Module

Offnet das Fenster fir das Ander der Parame-
ter des markierten Moduls, siehe

Kapitel 9.3.8.3 Bestehende Module andern,
228

Alt+U

Funktion Hide Unused Modules:
+ Funktion aktiviert: Die Module, die im
Rezept nicht verwendet werden
(grau), werden in der Modulliste nicht
angezeigt.
+ Funktion deaktiviert: Alle Module
werden in der Modulliste angezeigt.

Alt+I

Funktion Insert Module:

Flgt ein neues Modul in das gewahlte Modul-
verzeichnis ein, siehe Kapitel 9.3.6 Beschich-
tungssequenz programmieren, B 216.

Sie kénnen nur Module einfiigen, keine
Modulverzeichnisse.

Alt+D

Funktion Delete Module:
Loscht das ausgewdhlte Modul, siehe
Kapitel 9.3.8.4 Module I6schen, & 229.

Sie kdnnen nur Module 16schen, keine Modul-
verzeichnisse.

22l

&

Alt+C

Funktion Copy Module:
Kopiert das ausgewahlte Modul, siehe
Kapitel 9.3.8.1 Module kopieren, & 225
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Voraus-
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Abb. 9-6
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9. Prozesse erstellen

Neuen Prozess definieren

Zur Definierung eines Prozesses sind keine Programmierkenntnisse erforder-
lich. Mittels Tastatur und Maus werden die Prozessphasen aus Modulen
zusammengestellt.

In den nachfolgenden Abschnitten wird das Vorgehen zum Definieren eines
neuen Prozesses Schritt um Schritt beschrieben:

1 Prozessverzeichnis anwahlen (Kapitel 9.3.3.1 Anwahl des Prozessver-
zeichnisses, B 211)

2 Neuen Prozess erdffnen (Kapitel 9.3.3.2 Der Befehl New, B 212).

Anwahl des Prozessverzeichnisses

Im Prozessverzeichnis finden Sie alle bereits erstellten Prozesse in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgelistet und mit Erstellungsdatum versehen.

Das Prozessverzeichnis (Recipes) kann aus dem Process Mode wie folgt auf-
gerufen werden:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Process Definition.

2 Wahlen Sie im Untermen Active Recipe (oder Background Recipe, falls
Sie dieses neu erstellen mdchten).

3 Das Background Recipe ist ein sich im Hintergrund befindendes Rezept,
an welchem unabhangig vom aktuellen Prozess gearbeitet werden
kann. Beachten Sie dazu Kapitel 9.4 Active Recipe / Background
Recipe, B 230.

4q Klicken Sie auf das Icon [File List] oder driicken Sie den Hotkey Alt+F.

Anschliessend wird das Prozessverzeichnis dargestellt.

[EMidenu Recipes (DEMO) Frint DEMOI View DEMOI et

/' lame Date I.. | M...| Comment

& Demo 10-SEP-97 1%:43:46 0 Al

ﬁ Test_01 11-DEC-01 16:59:23 ¢ Al Recipe property "Production”00
: Test_03 T1-DEC-01 1T:00:06 2 Al Recipe property "Model™00
m Test_04 A1-DEC-01 1T:00:32 4 Al Recipe property "Humber”00
Test_05 11-DEC-01 1T:01:00 17T ANl Recipe property "Color™dQd

|SFiles [

Prozessverzeichnis
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9. Prozesse erstellen

Der Befehl New

Erdffnen Sie einen neuen Prozess folgendermassen:

1 Aktivieren Sie im nachstehenden Bild [New] oder driicken Sie den

Hotkey N.

[EXDAfenu| (EHelp Recipes (llew_Demo) "ackup ew | cet | cave || velete |[EST-—— 4
| [ENTER New Recipe [NEWPI 5(: = B

Nan |2 | pate [1. [m.]c |

ﬁ C|.EAN_1 17-NOV-00 14:03:48 o Al 1

f:| D|:mo 17-NOV-00 14:03:30 0 All Recipe property PRODUCTIONOO

L ver_a 17-NOV-00 14:00:02 0 ANl

F| L|yer_B 17-NOV-00 14:00:18 o Al 2

JoT[st 1 17-NOV-0014:02:42 1 ANl Recipe property TESTOO

a3 T|st 2 17-NOV-0014:0258 2 ANl Recipe property MODELOO

3] T|:st_3 17-NOV-0014:04:56 6 All Recipe property NUMBEROD

T|:st_4 17-NOV-00 14:05:56 17 ANl Recipe property COLOROO

[Rfilna [

Prozessname eingeben
2 Geben Sie den Namen des neuen Prozesses ein (max. 10 Zeichen).

3 Bestatigen Sie die Eingabe durch Aktivieren von [ENTER] oder Driicken
von Enter.

HINWEIS:
Wurde der Befehl bestitigt, ohne dass ein neuer Prozessname einge-
geben wurde, wird der Prozessname im Bildschirmbild geldscht (...).

Nach dieser Bestatigung wird der gewahlte Prozess (Active Recipe oder Back-
ground Recipe) geldscht, und es werden alle Module in der Liste Types of
Modules geldscht. Dies bedeutet, dass alle Module fiir die drei Prozessphasen
Pretreatment, Coating und Posttreatment neu erstellt bzw. alle Parameter in
den entsprechenden Modulen neu gesetzt werden mussen.

4 Aktivieren Sie [Esc], oder driicken Sie Esc, um das neue Rezept anzu-
zeigen.

KHAN
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Schaltflache

Abb. 9-8
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9. Prozesse erstellen

Die Tug-Funktion

Mit Hilfe der Tug Funktion werden die Parameter eines Moduls automatisch
im ndchsten Fenster angezeigt. Dies vereinfacht und erleichtert den Zugriff
auf die Parameter bei der Erstellung neuer und bei der Modifizierung beste-
hender Prozesse.

Der Bildschirm sollte bei aktivierter Tug-Funktion in zwei Fenster aufgeteilt

sein (siehe Kapitel 3.2.2 Aufteilungsmadglichkeiten des Bildschirms, B 29).

Die Schaltflache flir die Tug-Funktion ist verfligbar, wenn die Modulstruktur
eines Rezeptes angezeigt wird. Wahlen Sie dazu im Hauptmenul Process Defi-
nition, Untermenl Active Recipe.

Driicken Sie das Icon [Tug] oder den Hotkey Alt+T, um die Tug-Funktion zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren:

+ Aktiviert: Die Schaltflache erscheint gedrickt.

+ Deaktiviert: Die Schaltflache erscheint nicht gedrickt.

[EI]]]MEnul Recipe: DEMO
Module List
Multip\;{ Step | Maodule 1 Maodule 2 Maodule 2 | Maodule 4 Madule 5 | 3 Bake
Fretreatment = 7 O Layer
Heater Paramete ES —I & Rate
TRe eern aral & 3
1 | LAy SRCA_100 RAT: RATE1 SRC: 51 | D g G::r;eegulation
BAK: BAKE100 g £3 Vacuum Control
2 | LA SRC2_300r| RAT: RATEZ SRC: 52 | L3 Limit Chede
BAk: BAKESD é
Fosttreatment %
I E—
Posttreatment
VACUUMCOOLTemperature In [l Time In Is]1
Heat delay ||1 [s1
VENT RV Module PC-Water Temperature Time
- at -~ 0 I°C] In Is]
~ = o re; Is]
- Heat = 0 el Is]
Vent stop o ~ Final vent time |n Is1
RELOAD PC-Water | off - l
Ctrl F1 Ctrl F9 ] ] F6 (Td==! TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Zoom Split Jump &

Bildschirmanzeige mit aktivierte Tug-Funktion
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Pretreatment,
Posttreatment

Abb. 9-10

9. Prozesse erstellen

Module programmieren

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie man ein Modul aufruft und program-
miert. Dabei wird jedoch nicht auf die Bedeutung der Parameter des Moduls
eingegangen; diese werden im Kapitel 10. Module, B 237, beschrieben.

[EDMeny Recipe: NEWPROC 2
| Module List i
Multipl Step. Module 1 | Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Bake
B
Pretreatment = 7 O Clean
it ity 5
Heater Paramete = O Layer 1
EEE—— ) mate
Posttreatment B &) B
E {» Extended Layer
{3 Gas Regulation
é {3 Vacuum Control
E (& Limit Check
=
ES
KIE= i

Neues Prozessrezept

Die Module Pretreatment (Vorbehandlung) bzw. Posttreatment
(Nachbehandlung) werden folgendermassen aufgerufen (beachten Sie dazu
Abb. 9-9, B 214):

1 Das gewiinschte Modul (Pretreatment / Posttreatment) mit den Cursor-
tasten oder der Maus selektieren (selektiertes Modul ist blau unterlegt).

2 [Step] aktivieren, damit das gewinschte Modul dargestellt wird.
+ Wenn Sie ein Modul aufgerufen haben, kénnen Sie durch erneutes
Aktivieren von [Step] zyklisch von Modul zu Modul wechseln.

Nachfolgend wird als Beispiel das Modul Pretreatment dargestellt:

[ElDenu Pretreatment Stef EST)

PUMPDOWH PC-Water Im 'I Pump Timeout ||] Is]

MEISSHER Start Pressure |||_|] [mbar] Delay Time ||] Is]
Cool down time ||| Is1

BAKE Start Pressure | 2.0E-04 [mbar] Bake Module I vl

DOME Rotation IRigm vI Rotation Value |9 [rpm]

LIMITS Puns per Xtal ||| Run limit ||] Limit Module I ,l
Max. Pressure Im [mbar]

[PC-water [ [

Parameter flr Pretreatment

KHAN
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Zum Navigieren innerhalb des Moduls und zum Eingeben der Parameter
gelten folgende Regeln, die in allen Parameterbildern gelten:

*

*

*

3

Innerhalb des Moduls kénnen Eingabefelder mittels Mauszeiger oder Cur-
sortasten selektiert werden; selektierte Felder werden blau unterlegt.

Abhangig vom selektierten Feld werden zusatzliche Informationen einge-
blendet, siehe Kapitel 3.7 Eingabe von Parametern, B 44.

+ Wenn beispielsweise das Parameterfeld fir PUMPDOWN PC- Water
selektiert wurde, 6ffnet sich eine Combobox mit den verfligbareb
Parametern [PC-Water Off], [Cool], [Heat]. Durch Anwahlen der
entsprechenden Funktion ([Off], [Cool ] oder [Heat]) wird der Para-
meter gesetzt. Wenn Sie anschliessend die Eingabetaste dricken,
gelangen Sie in das nachste Eingabefeld.

+ Wird das Eingabefeld Pump Timeout aktiviert, wird in der Statuszeile
angezeigt, in welchem Bereich die Parameter eingegeben werden
kédnnen. Geben Sie den entsprechenden Wert ein und driicken Sie
die Eingabetaste.

+ Wird innerhalb des Bildes ein Untermodul aufgerufen (z.B. das Bake-
Modul), kann im Parameterfeld der Name des Moduls eingegeben
werden (max. 10 Zeichen).

Ein rot unterlegtes Modul signalisiert, dass es noch nicht definiert ist.

Falls der Aufruf eines Moduls nicht gewiinscht wird, kénnen anstelle des
Namens 2 oder mehr Punkte eingegeben werden.

Kehren Sie nach der Eingabe zur Anzeige des neuen Rezeptes (siehe
Abb. 9-9, B 214) zuruck, indem Sie [Esc] aktivieren oder Esc drikken.
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Schichtenfolge

Beschich-
tungssequenz
program-
mieren

Abb. 9-11
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9. Prozesse erstellen

Beschichtungssequenz programmieren

Fir einen gewlnschten Prozess ist die Reihenfolge der Clean-, Layer-, Bake-
und Vakuum-Control-Module zu definieren. Dabei ist unwichtig, ob die
Module bereits definiert sind oder nicht. Es ist aber notwendig, dass zum
Zeitpunkt des Prozessstarts alle bendtigten Module vorhanden und definiert
sind.

Das Festlegen einer Sequenz (Schichtenfolge) wird nachfolgend beschrieben.
Beispiel: Es wird angenommen, dass der zu definierende Prozess aus folgen-
den Layer-Modulen besteht: CR, CU, AU

Beginnen Sie zum Programmieren der Beschichtungssequenz in Abb. 9-9,

214, und fahren Sie folgendermassen weiter:

1 Klicken Sie auf das Icon [Insert] oder driicken Sie den Hotkey Alt+1I.

/ Insert Step X|
Step m

Maodule Type Laver i

Module Mame CH -

Cancel |

Prozessschritt einfiigen
2 Wahlen Sie in der Zeile «Step» die Nummer des Steps (hier die Zahl 1).

3 Wahlen Sie in der Zeile «Module Type» die Art des Moduls aus (hier
Layer-Modul).

4 Geben Sie in der Zeile «Module Name» den Namen des Moduls ein (hier
die Zeichenfolge CR fiir Chrom).

5 Klicken Sie auf OK oder driicken Sie Enter.
Anschliessend wird das nachfolgende Fenster dargestellt. Ein rot unterlegtes

Modul signalisiert, dass es noch nicht definiert ist. Das Definieren der Module
wird im Abschnitt Kapitel 9.3.5 Module programmieren, B 214, beschrieben.
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9. Prozesse erstellen

[EmMenu Recipe: NHEWPROC
Module List
Multiplq Stap | Modula 1 Modula 2 Modula 3 Module g Modula 5 | Bake
Fretreatment = ~-{3 Clean
[Frenesiment =1led
Heater Paramete:
K (= |
Fosttreatment u T3 Source
{3 Extended Layer
= {3 Gas Regulation
= o Wacuum Control
<2 Limit Chedk
=
< 2]

Beschichtungssequenz mit einem Layer-Modul

6 Wiederholen Sie die Schritte 1...5.
+ Geben Sie bei Schritt 2 eine 2 ein.
+ Geben Sie bei Schritt 4 CU ein (fir Kupfer).

7 Wiederholen Sie die Schritte 1...5.
+ Geben Sie bei Schritt 2 eine 3 ein.
+ Geben Sie bei Schritt 4 AU ein (fir Gold).

Die Beschichtungssequenz ist jetzt definiert (jedoch nicht die dazugehéren-

den Untermodule), und es wird folgendes Bildschirmbild angezeigt:

[ETMen Recipe: NHEWPROC
Module List
Multiplq Step | Madule 1 Madule 2 Madule 3 Madule 4 Madule 5 | "3 Bake
Pretreatment = zl T3 Clean
@ cr
1 =3 @ cu
2 = L@ AU
3 {3 Rate
[T — = 3 Source
= w73 Extended Layer
{3 Gas Regulation
{73 Wacuum Control
T T3 Limit Chede
=
B
| |»

Beschichtungssequenz mit drei Layer-Modulen
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9. Prozesse erstellen

Falls die Reihenfolge der Module (Schichtenfolge) wahrend der Erstellungs-
phase des Prozesses modifiziert werden soll, kénnen die Funktionen Insert
oder Delete gewahlt werden. Nach der Aktivierung von [Insert] (Hotkey I)
oder [Delete] (Hotkey D) 6ffnet sich ein Eingabefenster flir die nétigen Anga-
ben zum Erstellen bzw. Léschen des Schrittes.

Tippfehler kénnen mit der Loschtaste korrigiert werden, solange in einem
Eingabefenster Enter noch nicht gedriickt worden ist.

Wenn sich eine Schichtfolge innerhalb einer Beschichtungssequenz wieder-
holen soll, kann dies mit der Multiply-Funktion programmiert werden (siehe
Kapitel 9.3.7 Wiederhol-Funktion (Multiply), B 223).

Layer-Module aufrufen und definieren

Das Definieren eines Moduls umfasst folgende Punkte (dies gilt fir alle
Module in der Modulliste):

+ Alle fir die Funktion des Moduls erforderlichen Parameter eingeben. (Die
Bedeutung der Parameter wird bei der Beschreibung des jeweiligen
Moduls in Kapitel 10. Module, B 237, erklart.)

+ Festlegen der erforderlichen Untermodule (diese missen jedoch noch
nicht definiert sein).

+ Aktivieren von [Define] (Hotkey D).

Ausgehend von der Abb. 9-13, & 217, kann im nachfolgenden Beispiel das
Layer-Modul wie folgt aufgerufen und definiert werden:

1 Selektieren Sie das gewinschte Layer-Modul (das selektierte Modul
wird blau unterlegt). Dies ist in der Rezeptanzeige und in der Modulliste
madglich, siehe Kapitel 9.3.2 Anzeige von Prozessrezepten, & 207.

2 Klicken Sie auf das Icon [Step] (Hotkey Alt+S), oder flihren Sie einen
Doppelklick aus, wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten
Feld befindet.

Anschliessend wird das folgende Bildschirmbild mit dem Namen des selek-
tierten Layer-Moduls (a) dargestellt.

KHAN
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| a
m#"— ename | etne | tep | €D
b
THICKNESS oo mm] EVAP. TIME o Is1
DOME Rotation lmgm = Rot. value 0 [rpm]
| | )
wowes e GRS E—
b I [ s _ 7
BAKE I—_|. LIMITS I—_].
[Thickness 0.0..100000 frm1 |
Abb. 9-14 Parameter eines Layer-Moduls

+ Die rot unterlegte Kopfzeile (b) signalisiert, dass das Modul noch
nicht definiert ist.

3 Geben Sie die erforderlichen Parameter und Untermodule (Rate-

Modul(e), RV-Modul(e), Bake-Modul, Limit Check Modul) ein.

+ Je Layer-Modul kénnen max. 3 Rate-Module aufgerufen werden. Rot
unterlegte Untermodule (c) signalisieren, dass sie noch nicht defi-
niert sind. Im gezeigten Beispiel wurden die Module RAT1 und RAT2
vorgegeben.

4 Aktivieren von [Define] (Hotkey D).

Durch das Aktivieren von [Define] ist das Modul definiert und wird in die ent-
sprechende Modulliste eingetragen. Anschliessend wird die Kopfzeile grin
unterlegt dargestellt.

Ist das entsprechende Modul bereits definiert, wird [Define] nicht mehr ein-
geblendet.

In der jeweiligen Modulliste (Abb. 9-5, B 209) ist ein definiertes Modul
dadurch erkennbar, dass es nicht mehr rot gekennzeichnet ist.
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Abb. 9-15

9. Prozesse erstellen

Rate-Module aufrufen und definieren

Ausgehend vom Bild «Parameter eines Layer-Moduls» (Abb. 9-14, & 219),
kann das Rate-Modul wie folgt aufgerufen und definiert werden:

1 Selektieren Sie das gewiinschte Rate-Modul (z.B. RAT1), das selek-
tierte Modul wird blau unterlegt.

2 Falls noch kein Rate-Modul eingetragen ist, geben Sie einen Namen ein
und dricken Sie Enter.

3 Klicken Sie auf das Icon [Step] (Hotkey AlIt+S), oder flihren Sie einen
Doppelklick aus, wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten
Feld befindet. Anschliessend wird das folgende Bild mit dem Namen des
selektierten Rate-Moduls angezeigt.

[EMmdenu Fename lefine Sitey
MODULE Source Im = l
RATE Setpoint |||_|] [nmis] Ramp time ||] I=]
Tooling factor |1 0.00 0] Gain |1_|]|]|]
Power limit 100.0 [%1
RAMP Delay time ||| (K]
1.RAMP Ramping time ||| Is]1 Final Power ||]_|] [%]
2.RAMP Ramping time ||| (K] Final Power ||]_|] %1
3.RAMP Ramping time ||| Is1 Final Power ||]_|] [%]
HOLD Ramping time ||| (E] ] Final Power ||]_|] %]
Source cool time ||| [s1 Wait power ||]_|] ]

|Source name |10 char [

Die Parameter des Rate-Moduls
4 Geben Sie die erforderlichen Parameter und Untermodule ein.

5 Geben Sie den Namen des Source-Moduls ein (im gezeigten Beispiel
SOURC1), und bestdtigen Sie die Eingabe durch Driicken von Enter.

6 Aktivieren Sie [Define] (Hotkey D).
Durch das Aktivieren von [Define] ist das Modul definiert und wird in die ent-
sprechende Modulliste eingetragen. Anschliessend wird die Kopfzeile griin

unterlegt dargestellt.

In der jeweiligen Modulliste (Abb. 9-5, B 209) ist ein definiertes Modul
dadurch erkennbar, dass es nicht mehr rot gekennzeichnet ist.

Die Beschreibung der Parameter erfolgt in Kapitel 10.9 Das Rate-Modul,
268.
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Source-Module aufrufen und definieren

Ausgehend vom vorstehenden Bild «Die Parameter des Rate-Moduls»,
Abb. 9-15, B 220, kann das Source-Modul wie folgt aufgerufen und definiert
werden:

1 Selektieren Sie das gewilinschte Source-Modul (z.B. SOURC1); das
selektierte Modul wird blau unterlegt.

2 Falls noch kein Name fir das Modul eingetragen ist, geben Sie einen
Namen ein (max. 10 Zeichen) und driicken Enter.

3 Klicken Sie auf das Icon [Step] (Hotkey AlIt+S), oder flihren Sie einen
Doppelklick aus, wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten
Feld befindet. Anschliessend wird das folgende Bild mit dem Namen des
selektierten Source-Moduls angezeigt.

[EMmdenu fename lefine ey
Source number m Shutter using Im
XTC Response time |1_|]|]|] Is] Derivative time ||]_1 000 Is]
Density [1.000 [o/eem]
Xtal no. |1
Backup 1 ||| Backup 2 ||]
Min. frequency |||_|] [MHz] Z-Match |1_|]|]|]
O-Factor ||| S-Factor ||]

shutter delay o Isl

E-GUN Crucible code Ipos 1 vl Wobble code ||]

[Source number 1.4 [

Die Parameter des Source-Moduls

4 Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.

5 Aktivieren Sie [Define] (Hotkey D).

Durch das Aktivieren von [Define] ist das Modul definiert und wird in die ent-
sprechende Modulliste eingetragen. Anschliessend wird die Kopfzeile griin

unterlegt dargestellt und [Define] ausgeblendet.

In der jeweiligen Modulliste (Abb. 9-5, B 209) ist ein definiertes Modul
dadurch erkennbar, dass es nicht mehr rot gekennzeichnet ist.

Die Beschreibung der Parameter erfolgt in Kapitel 10.10 Das Source-Modul,
277.
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9. Prozesse erstellen

Limit Check Modul aufrufen und definieren

Ausgehend vom Bild «Parameter eines Moduls» (z.B. Layer-Modul,
Abb. 9-14, B 219), kann das Limit Check Modul wie folgt aufgerufen und
definiert werden:

1 Selektieren Sie das Limit Check Modul (LIMITS), das selektierte Modul
wird blau unterlegt.
+ Falls noch kein Limit Check Modul eingetragen ist, geben Sie einen
Namen ein und driicken Sie Enter.

2 Klicken Sie auf das Icon [Step] (Hotkey AlIt+S), oder flihren Sie einen
Doppelklick aus, wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten
Feld befindet. Anschliessend wird das folgende Bild mit dem Namen des
Limit Check Moduls angezeigt.

[EXDMeny fename lefine Stey
Element Dev. Low Limit High Limit Timeout Alarm Substate Hame
FLm—

[Element [ [

Die Parameter des Limit Check Moduls

3 Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.

4 Aktivieren Sie [Define] (Hotkey D).

Durch das Aktivieren von [Define] ist das Modul definiert und wird in die ent-
sprechende Modulliste eingetragen. Anschliessend wird die Kopfzeile griin

unterlegt dargestellt und [Define] ausgeblendet.

In der jeweiligen Modulliste (Abb. 9-5, B 209) ist ein definiertes Modul
dadurch erkennbar, dass es nicht mehr rot gekennzeichnet ist.

Die Beschreibung der Parameter erfolgt in Kapitel 10.11 Das Limit Check
Modul, & 281.
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Wiederhol-Funktion (Multiply)

Wenn sich bestimmte Schichtfolgen wiederholen, ist durch die Funktion Mul-
tiply (M) eine spezielle Programmierhilfe gegeben. Damit kann die Anzahl
der Beschichtungsschritte auf weit Gber 1000 erhéht werden. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass die statistischen Daten nur bis zu 2000 Schichten
gespeichert werden.

Das Bild zeigt ein Beispiel, bei dem die folgende Beschichtungssequenz pro-
grammiert werden soll:

Stepnumber |1 (234|567 |8]|9]10]|11

Layername |A|B|C|H|L|H|L|[H|L|DJE
C T

Repeated sequence

Complete coating sequence

Schichtfolge mit Wiederhol-Funktion programmiert

Step number: Schritt-Nummer

Layer number: Schicht(Layer)-Nummer

Repeated sequence: Wiederholte Sequenz

Complete coating sequence: Gesamte Beschichtungssequenz

Die Schichten H und L kommen drei Mal vor. Gehen Sie zum Programmieren
dieser Sequenz wie folgt vor:

1 Programmieren Sie eine Beschichtungssequenz, wie in Kapitel 9.3.6
Beschichtungssequenz programmieren, & 216 erklart.

2 Aktivieren Sie [Multilpy] (Hotkey M). Das Bild «Recipe» erscheint dann

wie folgt:
Multiply Steps x|

From Step To Step bultiply |
1 =2 =3 =
2 [E =0 = =
I =0 = =
4 |0 5IE = =]
5 |0 =0 = =

Ok | Lancel |

Programmieren mit Wiederhol-Funktion (Multiply)

3 Geben Sie unter From Step und to Step die Nummern der Schritte flr
die zu wiederholende Prozesssequenz ein und dricken Sie Enter.

4 Geben Sie unter Multiply die gewlinschte Anzahl der Wiederholungen
ein und drlicken Sie Enter.

Daraufhin wird die Schritt-Nummer gemass Abb. 9-19, B 223 mit der Anzahl
Wiederholungen angezeigt. 1*3 und 2 *3 bedeutet: Beschichtungssequenz
aus Schritt 1 und 2 wird 3 Mal wiederholt.
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Es kdnnen bis zu 5 solche Wiederholsequenzen in einem Rezept program-
miert werden.

9.3.8 Module verwalten
Wie das Kapitel 9.3 Neuen Prozess erstellen, B 206, zeigt, kann ein neuer
Prozess durch Zusammenstellen der verschiedenen Module definiert werden.
Er besteht somit aus einer Folge mehrerer Layer-, Rate-, Source-, Gas-
und/oder Vakuum-Module. Diese Module kédnnen in entsprechenden Ver-
zeichnissen aufgerufen und verwaltet werden.
Dazu gibt es folgende Verzeichnisse:
+ Verzeichnis der Bake-Module (max. 20 Module)
+ Verzeichnis der Clean-Module (max. 20 Module)
+ Verzeichnis der Layer-Module (max. 200 Module)
+ Verzeichnis der Rate-Module (max. 100 Module)
+ Verzeichnis der Source-Module (max. 50 Module)
+ Verzeichnis der Gas-Regulation-Module (max. 20 Module)

+ Verzeichnis der Vacuum-Control-Module (max. 20 Module)

+ Verzeichnis der Ion-Source-Module (max. 20 Module)

Das Erstellen, Andern oder Léschen eines dieser Module erfolgt in der Modul-
liste, siehe Abb. 9-5, B 209.

Die gewilinschte Modulliste kann durch Offnen des zugehérigen Modulver-
zeichnisses angezeigt werden (Anklicken des «+» Zeichens vor dem Modul-
namen).

Aus der angezeigten Liste gelangt man wie folgt in jedes beliebige (aufge-
fuhrte) Modul:

1 Selektieren Sie das gewinschte Modul (das selektierte Modul ist blau
unterlegt).

2 Klicken Sie auf das Icon [Step] (Hotkey Alt+S), oder flihren Sie einen

Doppelklick aus, wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten
Feld befindet.

224 KHAN
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Module kopieren

Die Funktion Copy wird dann angewendet, wenn von einem bestehenden
Modul eine Kopie erstellt werden soll, um anschliessend Parameter zu andern
und das Modul unter einem neuen Namen abzuspeichern.

Dieser Ablauf gilt fir alle Module, welche in der Modulliste aufgefihrt sind.

Die Funktion Copy kann nur im Prozesszustand RELOAD durchgefihrt wer-
den.

Anhand des nachfolgenden Beispiels wird erklart, wie ein Layer-Modul
kopiert werden kann. Dabei soll das Layer-Modul CU kopiert und als CU_neu
gespeichert werden.

Um ein Modul zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Rufen Sie die Modulliste mit dem betreffenden Modultyp auf (Kapitel
Aus der angezeigten Liste gelangt man wie folgt in jedes beliebige (auf-
gefihrte) Modul:, B 224).

2 Selektieren Sie das gewiinschte Modul (in unserem Beispiel CU).

Module List

3 Bake
=@ Layer
@ Cr
@ cu 2
@ Au
#-@ Rate
[+ @ Source
{3 Gas Regulation
3 Wacuum Control
[+ @ Limit Check

Copy Layer Module x|
Copy Layer Module J
To Layer Module CU_new 4

ok | Cancel |

|l

0 |F

8
N

Modul kopieren
3 Klicken Sie auf das Icon [Copy] (Hotkey C).

4q Ein Eingabefenster 6ffnet sich. Geben Sie in der Zeile To Layer Module
den neuen Namen (z.B. CU_new) ein.

5 Aktivieren Sie [Ok] oder driicken Sie Enter.

Ab diesem Zeitpunkt ist in der Modulliste das neue Modul ersichtlich (grau
gekennzeichnet).
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Module List

| e

i Bake

{3 Extended Layer
i GasRegulation
3 Wacuum Contral
LTy Limit Ched

Kopiertes Modul

6

9. Prozesse erstellen

Definieren Sie das Modul, indem Sie es selektieren und die erforderli-

chen Parameter andern.

Beachten Sie bei Unklarheiten die entsprechenden vorstehend beschriebe-
nen Abschnitte, im gezeigten Beispiel Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen

und definieren, & 218.
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Module umbenennen (Befehl Rename)

Manchmal ist es von Vorteil, einen bestehenden Modulnamen zu dndern, um
mehr Aussagekraft in den Modulnamen zu bringen (dies gilt fiir alle Module).

Nachfolgend wird als Beispiel die Umbenennung (Rename) eines Bake-
Moduls gezeigt. Dabei soll das Modul mit dem Namen BAKE auf den Namen
BAKE250 geandert werden, um die Temperatur in den Modulnamen einzube-
ziehen.

Der Vorgang zum Aufrufen und Definieren der Module ist in Abschnitt
Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen und definieren, B 218, beschrieben.

Gehen Sie zum Umbenennen von Modulen folgendermassen vor:

1 Rufen Sie die Modulliste mit dem betreffenden Modultyp auf (Kapitel
Aus der angezeigten Liste gelangt man wie folgt in jedes beliebige (auf-
gefiihrte) Modul:, B 224).

2 oder: Rufen Sie eine Beschichtungssequenz Recipe auf, die das betref-
fende Modul enthéalt (Prozess mit dem betreffenden Modul laden, im
Hauptmenl den Menlpunkt Process Definition und im Untermendi
Active Recipe wahlen).

3 Selektieren Sie das gewiinschte Modul; das selektierte Modul ist mit
blauer Farbe hinterlegt.

4q Aktivieren Sie [Step] (Hotkey S).

5 Aktivieren Sie [Rename] (Hotkey R). Anschliessend wird in der Einga-
bezeile der Text New name of module eingeblendet.

[EMMenu Sequence Step 1 of 2 Bake: BAKE Fename “tey
| BT | Enter new module name: |BAKE25I]|
SETPOINTS Temperature 1 |25|] Il
BAKE Bake delay ||] (E] ] Ramp time ||] Is]

Bake out time [5000 Is]

EVACUATICH Start Temperature ||] [*C1 Start pressure ||]_|] [mbar]

[Mew name of module [ [

Umbenennen eines Moduls

6 Geben Sie den gewlinschten Modulnamen ein (in unserem Beispiel
Bake250 max. 10 Zeichen) und driicken Sie Enter.
+ Dadurch wird der Modulname in der Kopfzeile durch den neuen
Modulnamen ersetzt.
+ In der Modulliste (Abb. 9-5, B 209) und in der Beschichtungsse-
quenz ist jetzt der neue Modulname ersichtlich.
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Vorgehen

Abb. 9-23

9. Prozesse erstellen

Bestehende Module andern

Module aus der Modulliste (Abb. 9-5, B 209) kénnen aufgerufen und gean-
dert werden.

Zur gezielten Anderung von Parametern in bereits bestehenden Modulen
kdnnen jedoch auch Module direkt aus der entsprechenden Beschichtungs-
sequenz Recipe aufgerufen werden. Dies geschieht durch Doppelklick oder
mittels der Schaltflache [Step] (Hotkey S).

Im nachfolgend gezeigten Beispiel sollen Parameter im Modul LAY/AU, aus-
gehend von der Beschichtungssequenz Recipe , geandert werden.

1 Gehen Sie zum Aufrufen des Moduls je nach dem wie folgt vor:

1.1 Falls Sie das Modul aus der Modulliste aufrufen méchten: Rufen
Sie die Modulliste mit dem betreffenden Modultyp auf (Kapitel
Aus der angezeigten Liste gelangt man wie folgt in jedes beliebige
(aufgefiuhrte) Modul:, B 224).

1.2 Falls Sie das Modul aus der Beschichtungssequenz Recipe heraus
aufrufen mdchten: Laden Sie den Prozess mit dem betreffenden
Modul, wahlen Sie im Hauptmeni den MenlUpunkt Process Defini-
tion und im Untermeni Active Recipe.

2 Selektieren Sie das Feld AU; das selektierte Feld ist blau unterlegt.

3 Aktivieren Sie [Step] (Hotkey S) oder fiihren Sie einen Doppelklick aus,
wahrend sich der Mauszeiger auf dem selektierten Feld befindet.

F10 Menu Recipe: HEWPROC | msert | Telete | lists | rile | rrint | vView [ Step
Pretreatment ]
Posttreatment
Heater Parameter
1 LAYICR RATRAT1 SRC/SOURC1 [RATRAT2 SRC/SOURCA
2 SRCle. | RATRATA
3 ‘ SRClwew | RATRATS

Anwahl des Layer-Moduls AU aus dem Prozessrezept

Nachdem [Step] aktiviert oder der Doppelklick ausgeflihrt wurde, wird das
gewlinschte Modul (im Beispiel das Modul AU) dargestellt

4  Andern Sie das Modul.
Beachten Sie bei Unklarheiten die entsprechenden Abschnitte, im
gezeigten Beispiel Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen und definie-
ren, B 218.
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Module Ioschen

Die Funktion Delete wird angewendet, um ein Modul, welches nicht mehr
bendtigt wird, aus der Modulliste (Abb. 9-5, & 209) zu streichen.

HINWEIS:

Ein Modul kann nur dann geldscht werden, wenn es von keinem
anderen Modul referenziert wird. Das heisst, dass das zu loschende
Modul von keinem andern Modul aufgerufen werden darf. Wird irr-
tiimlich versucht, ein referenziertes Modul zu l6schen, macht das
System mit einer entsprechenden Meldung darauf aufmerksam, dass
das Modul von einem anderen Modul referenziert wird.

Die Delete -Funktion kann nur im Prozesszustand RELOAD durchgefihrt wer-
den.

Anhand des nachfolgenden Beispiels wird erklart, wie ein Layer-Modul
geldscht werden kann.

1 Selektieren Sie das zu I6schende Layer-Modul (hier das vorher kopierte
Modul CU_neu).

Module List

=1 Layer
@ cr
@ cu
@ AU
i & CU_NEW 2
= ||+ @ Rate
=] =@ Source
{3 Gas Regulation
3 Vacuum Control
+-@ Limit Chedk

x

‘3') Delete Layer Module CU_NEW

i > Bake
ard

Modul zum Léschen

2 Klicken Sie auf das Icon [Delete] (Hotkey D).

3 Ein Fenster 6ffnet sich. Bestatigen Sie den Léschvorgang durch Aktivie-
ren von [Yes] oder driicken Sie Enter.

Nachdem Sie Enter gedrickt haben, wird das Modul aus der Liste entfernt.
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Abb. 9-25

9.4.1

9. Prozesse erstellen

Active Recipe / Background Recipe

Fir die Prozessbearbeitung erhalten Sie im Hauptmenl unter dem Ment(-
punkt Process Definition die Wahl, ob Sie den aktuell giiltigen Prozess (Active
Recipe) oder einen andern, sich im Hintergrund befindenden Prozess (Back-
ground Recipe) bearbeiten mdchten.

Durch diese Wahlmdéglichkeit kdnnen Sie ohne Beeintrachtigung des laufen-
den Prozesses ein Rezept Uberarbeiten.

Fi0 benu [ HP " | Fesource |
Display P

Statistic g

Loghook P4 6.0E-1
Systern Cantrol 4

rocess Definition
IfO Picture
[lew Mode » EEC Contraol

Active Recipe
Background Recipe

Thickness hWodification
1 Process sequence

—
2 Maintenance statistic
3 Alarrm list
4 Loghook
o Graphic overview
3 Baffle
HE|p [ Frann D |—

Active/Background Recipe
Wahlen Sie Ihren Winschen entsprechend:

Active Recipe
aktuell giltiges Prozessrezept

Background Recipe
aktuell nicht benutztes Prozessrezept

Das Active Recipe

Das Active Recipe ist das im Moment giltige Prozessrezept. Die Parameter
dieses Rezepts bestimmen die Eigenschaften des aktuellen Prozesses (des im
Moment aktiven Prozesses).

Parameteranderungen an diesem Rezept wirken sich entweder sofort oder
beim nachsten Prozessstart auf den aktiven Prozess aus.
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Das Background Recipe

Das Background Recipe ist ein sich im Hintergrund befindliches Rezept. An
diesem Rezept kann gearbeitet werden, ohne dass sich am Prozess, der
aktuell im Vordergrund lauft, etwas andert.

Dass man sich im Background Recipe befindet, ist dadurch erkennbar, dass
der mittlere Teil des Bildschirms gelb dargestellt wird.

[EDMenu LT 1T —
hiodule List
Multiply Step | Module 1 Medule 2 Medule 3 Medule 4 Medule 5 | O Bake
Pretreatment = v| ~{3 Clean
| |
Heater Faramete = O Layer
S | -~ Rate
P osttre atmeant it
—_— B -~ Source
u iy Extended Layer
~{ Gas Regulation
é < Wacuum Control
E w3 Limit Chedd
=
28

Background Recipe

Im Background Recipe haben Sie die gleichen Méglichkeiten der Parameter-
programmierung, wie sie im Active Recipe zur Verfliigung stehen.

Nachdem ein Prozess fertig definiert ist, kann er unter einem Namen gespei-
chert werden.

Ein Background Recipe wird dadurch zum Active Recipe, dass es mit dem
Befehl Get von der Festplatte in den Arbeitsspeicher geladen wird (siehe
Kapitel 4.2 Prozess laden (Befehl Get), & 54).

HINWEIS:

Bitte wechseln Sie nach der Arbeit am Background Recipe wieder
zum Active Recipe, bevor Sie vom Process-Mode in den Manufactu-
ring Mode zuriickkehren. Im Manufacturing Mode besteht dazu keine
Moglichkeit.
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Rezepteigenschaften

Im Rezeptverzeichnis werden die sogenannten Rezepteigenschaften gekenn-
zeichnet. Gehen Sie wie folgt vor, um Rezepteigenschaften zu andern.

1 Rufen Sie das Prozessverzeichnis auf, siehe Kapitel 9.3.3.1 Anwahl des
Prozessverzeichnisses, B 211.

2 Platzieren Sie den Mauszeiger im Rezeptverzeichnis-Fenster und drik-
ken Sie die rechte Maustaste.

3 Wahlen Sie aus der Popup-Liste Recipe Properties.

Recipe properties for Demo x|
leon Operating Mode———————————
ﬁl ' Production & Al Modes
ﬁl - e " Mat in Manufacturing

 Model
@I " Mumber ID vl
) & coor [whie -]

Comment

Comment

Cancel | Ok |

Fenster «Recipe Properties»
Folgende Mdglichkeiten stehen Ihnen zur Verfligung:

+ Klassifizieren des Rezeptes. Die Klassifizierung wird durch verschieden
Icons dargestellt:
+ Production
Test
Model
Number
Color

* 6 o o

+ Unterdriicken der Anzeige mancher Rezepte im Manufacturing Mode.
+ Kommentare zu einem Rezept hinzufiigen.

In der Detailansicht werden alle Eigenschaften eines Rezepts angezeigt,
Kommentare aber nur bis zu einer limitierten Lédnge. Ldngere Kommentare
kdnnen im Fenster «Recipe Properties» vollstandig angezeigt werden.

Das Uberschrift-Label I... (Icon) zeigt die Klassifizierungsnummer der ver-
schiedenen Icons an. Klicken Sie auf das Label, um die Rezepte nach ihrer
Klassifizierung zu sortieren. Das Uberschrift-Label M... (Mode) zeigt an,
welche Rezepte in den Betriebsarten benutzt werden (All’ bedutet alle
Betriebsarten, NM bedeutet nicht in Manufacturing).
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9. Prozesse erstellen

Zugriffsschutz mittels Passwortern

Der Zugriff zu den Bedienungsebenen Process Mode, Service Mode und Con-
figuration Mode ist durch unterschiedliche Passwoérter vor unbefugtem
Zugriff geschitzt.

Der Zugriffsschutz ist hierarchisch geordnet. Das bedeutet, dass mit dem
Passwort flir den SERVICE Mode auch der untergeordnete PROCESS Mode
bzw. mit dem Passwort flir den CONFIGURATION Mode auch die untergeord-
neten SERVICE Mode und PROCESS Mode angewahlt werden kénnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verschiedenen Bedienungsebenen mit den
zugehorigen Passwortern.

Bedienungs-

ebene Autorisierte Benutzer Passwortschutz
(Mode)
MANUFACTURING | Bedien-, Wartungs- und Kein Passwortschutz
Servicepersonal
PROCESS Bedienpersonal mit Zusatz- | 5 | _
- Y -
ausbildung PROCESS o % g (ZD
o) L i B —
z O ‘: i —=
s |85 |85
o % |2 x |v o
n W o E
SERVICE Servicepersonal xxxxx |& A |2 Z
n O
CONFIGURATION | Servicepersonal XXXXX | xxxxx | &

Die Passworter flr die einzelnen Bedienungsebenen kdnnen von den Perso-
nen geandert werden, die das aktuell giltige Passwort kennen.

Passwort eingeben

Wenn vom Hauptmeni aus in eine passwortgeschitzte Bedienungsebene
gewechselt werden soll, muss das entsprechende Passwort eingegeben wer-
den.

Folgende Passworter wurden von Evatec urspringlich definiert:

Maintenance: MAINTE
Process: PROCES
Service: SERPAS
Configuration: DANGER
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AVORSICHT

Gefahr einer Fehlbedienung bei Bedienung der KHAN durch
unberechtigte oder ungeniigend geschulte Personen. Verhin-
dern Sie den Zugriff durch unberechtigte Personen, indem Sie

die Passworter andern und unter Verschluss aufbewahren
(Kapitel 9.6.3 Passwort andern, & 235).

>

x

Enter zervice mode password:

Ok, I Cancel |

Abb. 9-28 Eingabe des Passwortes

Geben Sie das Passwort folgendermassen ein:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menipunkt New Mode, und klicken Sie
im Untermeni die gewiinschte Bedienungsebene Process, Service oder
Configuration an.

2 Danach wird ein Fenster zum Eingeben des Passwortes gedffnet.

3 Tippen Sie das Passwort ein, und bestdtigen Sie die Eingabe durch
Dricken von OK.

HINWEIS:

Ein falsches Passwort meldet das System akustisch und fordert
danach zur erneuten Eingabe des Passwortes auf.

4q Kontrollieren Sie im Bereich A der Bildschirmanzeige (Kapitel 3.2.1

Bildschirmbereiche, & 25) im Feld Mode, ob Sie sich nun in der korrek-
ten Bedienungsebene befinden.

9.6.2 Zugriffsschutz fiir Unterhaltsstatistik
Die Programmierung der Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic) ist mit
einem separaten Passwort geschlitzt. Siehe dazu auch Kapitel 11.5 Unter-
haltsstatistik (Maintenance Statistic), & 310.

Das vorgegebene Passwort heisst hier: «maintstat»
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Passwort dandern

Der Zugriff durch Unberechtigte zu den verschiedenen Bedienungsebenen
kann nur dauerhaft verhindert werden, wenn Sie die Passwoérter regelmassig
andern und unter Verschluss aufbewahren.

Das Passwort kann pro Bedienungsebene durch jedermann gedndert werden,
der Kenntnis des aktuell gliltigen Passwortes hat.

Change password for configu x|

0ld Pasgword: I

MHew Pazzword: I

Confirrn Mew Password: I

Ok LCancel

Passwort dndern
Gehen Sie zum Andern des Passwortes folgendermassen vor:

1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menipunkt New Mode, und klicken Sie
im Untermen die Bedienungsebene an, fir die Sie das Passwort
andern mochten.

2 Tippen Sie das aktuell gliltige Passwort fiir diese Bedienungsebene ein,
und bestdtigen Sie die Eingabe durch Driicken von Enter.
+ Das System wechselt in die betreffende Bedienungsebene.

3 Wahlen Sie im Hauptmen( erneut den Menipunkt New Mode, und klik-
ken Sie im Untermenl den Menilpunkt New Password an.

4q Danach wird ein Fenster zum Eingeben des neuen Passwortes gedffnet.

5 Tippen Sie das bisherige Passwort in die Zeile Old Password ein. Besta-
tigen Sie Ihre Eingabe durch Enter. Die Eingabemarke wechselt in die
Zeile New Password.

6 Tippen Sie das neue Passwort in die Zeile New Password ein. Bestatigen
Sie Ihre Eingabe durch Enter. Die Eingabemarke wechselt in die Zeile
Confirm Password.

7 Tippen Sie das neue Passwort in die Zeile Confirm Password erneut ein.
Dies dient dazu, um versehentliche Tippfehler auszuschliessen.

8 Klicken Sie auf die Schaltflache OK. Sie haben das Passwort geandert.

9 Notieren Sie das neue Passwort und bewahren Sie es so unter Ver-
schluss auf, dass es nicht flir unberechtigte Personen zuganglich wird.
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10.1

Abb. 10-1

Parameterbe-
schreibung

PUMPDOWN

KHAN

10. Module

Module

Pretreatment
Im Pretreatment sind die Parameter flr die Vorbehandlung festgehalten.
Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten

Parameterbildes fiir das Pretreatment wurde im Kapitel 9.3.5 Module pro-
grammieren, B 214, beschrieben.

[ElDenu Pretreatment Stef EST)
PUMPDOWH  PC-Water I Off - l Pump Timeout |1 000 Is]
MEISSHER Start Pressure |||_|] [mbar] Delay Time ||] Is]

Cool down time ||| Is1
BAKE Start Pressure |||_|] [mbar] Bake Module I vl
DOME Rotation Iofr vl Rotation Value |9 [rpm]

LIMITS Puns per Xtal ||| Run limit ||] Limit Module I:LIMCF ,l
Max. Pressure [1000 [mbar]

[Mame of limit module |10 char [

Parameter fiir das Pretreatment

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

PC-Water
Wasser zum Kihlen oder Heizen der Prozesskammer (wahrend der Pump-
down-Phase).

Off Wasser ausgeschaltet

Cool Kihlwasser einschalten

Heat Heisswasser einschalten
HINWEIS:

Wenn keine Meissnerfalle konfiguriert ist, wird das Wasser sofort
nach dem Prozessstart gemadss dem Parameter PC Water at end pret-
reat geschaltet.

Ergéanzende Angaben finden Sie im Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparameter
far Rot./Alarms etc., B 334, unter dem Parameter Water Control: PC Water
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at end pretreat, im Abschnitt MEISSNER weiter unten und im Kapitel 10.6
Das Vacuum-Control-Modul, B 256 unter dem Parameter PC-Water.

Pump Timeout
Maximal zuldassige Evakuierungszeit. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird eine
Alarmmeldung abgegeben.

Start Pressure

Wenn der Prozesskammerdruck (PC_pressure) unter diesen Wert fallt, wird
PC_water auf cool geschaltet und die Abkuhlzeit fir die Meissnerfalle lduft
an. (In UND-Verknipfung mit Delay time).

HINWEIS:
Falls Start Pressure = 0 gesetzt ist, wird die Meissnerfalle sofort ein-
geschaltet (falls Cool down time > 0 gesetzt ist).

Delay Time
Zeit, die nach dem Prozessstart verstreichen muss, bevor die Meissnerfalle
auf cool geschaltet wird. (In UND-Verknlpfung mit Start pressure.)

Cool down time

Die Meissnerfalle wird Uber diesen Zeitpunkt auf Kithlen geschaltet. Der
Parameter Cool down time ist in UND-Verknipfung mit dem Parameter T coo/
done. Der Prozess wird nach Ablauf dieser Zeit fortgesetzt.

HINWEIS:
Die Meissnerfalle bleibt ausgeschaltet, falls dieser Parameter = 0
gesetzt ist.

T cool done

Nachdem die Meissnerfalle diesen Wert unterschritten hat, wird der Prozess
fortgesetzt. Der Parameter T cool done ist in UND-Verknlipfung mit dem
Parameter Cool down time. Dieser Parameter kann nur dann benitzt werden,
wenn die aktuelle Meissnertemperatur gemessen wird (siehe Kapitel 12.4.8
Konfigurationsparameter fir Meissner/Baffle, & 360).

Start Pressure

Wenn der Prozesskammerdruck unter diesen Wert sinkt, wird das Kiihlwas-
ser der Quelle, die Kalottenrotation und, nach einer programmierbaren Ver-
zdgerungszeit, die Heizung eingeschaltet (siehe dazu auch Abbildung

Abb. 10-2, B 240).

HINWEIS:
Falls Start Pressure = 0 programmiert ist, werden die genannten Ein-
schaltvorgange sofort durchgefiihrt.

Bake-Module

Name des aufgerufenen Bake-Moduls (max. 10 Zeichen). Dieses Modul defi-
niert den Ablauf flir die Ausheizphase. Falls kein Bake-Modul bendétigt wird
(bzw. entfernt werden soll), kdnnen 2 oder mehrere Punkte (...) eingegeben
werden (siehe auch Kapitel 10.4 Das Bake-Modul, & 246).

Rotation
Der Drehantrieb (wenn eingeschaltet) bleibt eingeschaltet, bis er explizit
ausgeschaltet wird. Dies kann sein im Verlauf des Layer-Moduls (Kapitel 10.8
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Das Layer-Modul, B 265, mit dem Parameter Rotation = no) oder im Postt-
reatment (abhangig von der KonfigurationKapitel 12.4.3 Konfigurationspara-
meter flr Rot./Alarms etc., & 334).

Off Antrieb ausschalten
Left Angabe fir die Drehrichtung
Right Angabe fir die Drehrichtung

Rotation Value
Sollwert fir die Drehzahl

Runs per Xtal
Definiert die Logik fiir den Quarzwechsel (siehe Kapitel 7.6 Steuerbefehl Xtal,
138)

+ Wenn Runs per Xtal = 0 ist
ist die Benlutzung der Quarze durch den Parameter Xtal No. und Backup
1/2 im Source-Modul bestimmt (siehe Kapitel 9.3.6.3 Source-Module auf-
rufen und definieren, B 221).

+ Wenn Runs per Xtal > 0 definiert ist
bestimmt dieser Parameter die Anzahl Prozesslaufe, nach denen auf den
nachsten Quarz umgeschaltet wird, bzw. die Quarze ausgewechselt
werden missen.

Max. # of Runs
Begrenzung der Anzahl Prozessstarts

+ Wenn der Wert des Parameters Run Limitation counter gleich gross ist wie
Max. # of Runs und ein neuer Prozessstart versucht wird, erscheint die
Fehlermeldung Run counter limit exceeded, und der Start wird verhindert.

+ Der Run Limitation counter kann im Bild Startparameter (siehe
Kapitel 5.4.2 Startparameter setzen, & 74) zurlickgesetzt werden. Dieser
Parameter kann somit als Gedachtnisstlitze flir den Operator angesehen
werden (z.B. Aufruf, dass Rezept gewechselt, Material nachgefllt, Quarz
gewechselt werden muss).

+ Wenn 0 eingegeben wird, erfolgt keine Uberwachung des Parameters.

Max. Pressure

Der Druck in der Prozesskammer darf diesen Sollwert wahrend der Beschich-
tungsphase nicht Gberschreiten, andernfalls wird eine Fehlermeldung ausge-
I6st (siehe Kapitel Abb. 10-2 Parameter im Pretreatment, & 240).

Limit Module

Name des Limit Check Moduls. Ein rot unterlegtes Modul signalisiert, dass
das Modul noch nicht definiert ist (siehe auch Kapitel 9.3.6.4 Limit Check
Modul aufrufen und definieren, B 222).

Das Limit Check Modul ist in Kapitel 10.11 Das Limit Check Modul, & 281
beschrieben.
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Glow Current

Glimmstrom, darf nicht langer unter dem Sollwert bleiben, den der Konfigu-
rationsparameter Glow Timeout angibt, andernfalls erscheint eine Fehlermel-

10. Module

dung, und der Glimmprozess wird abgebrochen. Die Uberwachung wird nach

einer Verzdgerung von 30 Sekunden aktiviert (nur ohne Atzen). Dieser Para-

meter wird nur dann verwendet, wenn der Parameter Low Limit im Clean-

Modul =0 ist.

10.1.1 Ablédufe im Modul Pretreatment
Das Diagramm zeigt die zeitlichen Abldaufe im Modul Pretreatment:
A P [mbar]
BAKE
Start pressure
DOME
Rotation
' EVACUATION
T Start Pressure LIMITS
i f Max. pressure
| : \ —_——————
PO | | 1 o
o> » l ; 1
------ e W . ! 3 '
' . : ! :
b ‘ 1 )
Temp [1C) ot “ Bake delay + Ramptime | T1 .
A [ ' , [ ® !
b ! ! 1 Bake out ime ! ' EVACUATION
. ! ! ' > ! Start Temperature
. | ' | . The parameters displayed in red !
! ' ' . are part of the Bake Module ' -
: . l Heating on (Zone 1, 2, 3) | ! s
L ¢ » ‘
a ] ! Dome rotation ' o
_: 1 . Source water on (until Posttreatment VACUUM COOL) : o >
‘PC WaterI: . . PC Water = chapter Configuration parameters for rotary drive/alarm parameters *) :
> [ >
»| - :
Pump timeout | I : N
® T : >
[ oFF | cooL | END Meissner |
| OFF [ opeear [ RsE ] BAKE OUT EVACUATION | TEMP CHECK|
Evaporation
Sequence
Abb. 10-2 Parameter im Pretreatment

*) Siehe Abschnitt «WATER Control», £ 339
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Posttreatment
Im Posttreatment sind die Parameter fiir die Nachbehandlung festgehalten.
Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten

Parameterbildes fiir das Posttreatment wurde im Kapitel 9.3.5 Module pro-
grammieren, E 214, beschrieben.

[EXTeny Posttreatment ey EST)
VACUUMCOOLTemperature I!‘ [*C] Time ||] Is]

Heat delay ||| Is]1
VENT RV Module PC-Water Temperature Time

| j | Heat j fo [°cl fo Is]

| =] [Heat | o el o Isl

| j | Heat j fo [°cl fo Is]

Vent stop

Final vent time o Is]

o v
RELOAD PC-Water | off - l

[Temperature [0 1oo0m=CT |

Parameter fiir das Posttreatment

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Temperature

Wert, den die Substrattemperatur (fir alle Thermoelemente) unterschreiten
muss, bevor der nachste Hauptzustand (Partial Vent oder Vent) ausgefiihrt
werden kann.

HINWEIS:
Die Temperatur wird nicht iiberwacht, wenn der Parameter auf 0
gesetzt ist.

Time
Minimale Abkihlzeit, in UND-Verkntpfung mit dem Parameter VACUUMCOOL
Temperature.

Heat delay

Nach Ablauf dieser Verzégerungszeit (welche nach Beendigung der Beschich-
tungsphase beginnt), wird von Water_PC cool auf Water PC_heat umgeschal-
tet.

HINWEIS:

Falls in Partial-Vent-1 der Parameter PC_Water = cool definiert ist,
wechselt das Wasser nach heat delay nicht von Kiihlen auf Heizen,
sondern bleibt auf cool.
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RV-Module (1, 2, 3)
Name eines aufgerufenen Gasregelungsmoduls (max. 10 Zeichen).

Dieses Modul definiert die Regelparameter.

Falls kein RV-Modul aufgerufen werden soll, 2 oder mehr Punkte eingeben
(siehe auch Kapitel 10.6 Das Vacuum-Control-Modul, & 256).

PC-Water (1, 2, 3)
Wasser zum Klhlen oder Heizen der Prozesskammer (wahrend des Zustands
Partial-Vent (1...3).

Die moglichen Zustdnde sind Cool / Heat / Off.

Temperature (1, 2, 3)

Der Prozess verweilt im Wartezustand, bis die Temperatur unter den ent-
sprechenden Sollwert gesunken ist (in UND-Verknipfung mit dem Parameter
Time).

Time (1, 2, 3)

Starten einer Verzégerungszeit, nachdem sich der Druck stabilisiert hat. Der
Prozess verweilt in diesem Zustand, bis die Temperatur unter den entspre-
chenden Sollwert gesunken ist (in UND-Verknlipfung mit dem Parameter
Temperature).

Vent stop

Moglichkeit, den Prozess nach Partial Vent 3 in einen Wartezustand zu ver-
setzen. (Eingabe = Yes / No). Falls der Prozess im Wartezustand bleibt, wird
zusatzlich die Meldung Vent stop eingeblendet. Der Prozess kann durch
Driicken von [Ctrl F5 Next ] fortgesetzt werden. (Falls der Parameter Vent
stop = no gesetzt ist, wird der Flutvorgang nicht gestoppt).

Final vent time

Nach Ablauf dieser Zeit wird der Hauptzustand Vent beendet, es erfolgt ein
Wechsel zum Hauptzustand Reload.

PC-Water
Wasser zum Kihlen oder Heizen der Prozesskammer wahrend des Zustands
Reload.

Die moglichen Zustdnde sind Cool / Heat / Off.
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Abldufe im Modul Posttreatment

10.2.1

Das Diagramm zeigt die zeitlichen Ablaufe im Modul Posttreatment:

9002/10 2qebsny ‘90/000/1SL1/8,Z8TT

v
lequ] d

o
=
Parameter im Posttreatment

Abb. 10-4

KHAN



244

evatec

process systems

10.3

Abb. 10-5

Parameterbe-
schreibung

10. Module

Das Heater-Parameter-Modul
Im Heater-Parameter-Modul sind die Parameter fiir das Heizen aufgefihrt.

Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten
Parameterbildes fiir die Heater Parameter wurde in Kapitel 9.3.5 Module pro-
grammieren, E 214, beschrieben.

Das nachfolgend dargestellte Bildschirmbild ist nur dann verfiigbar, wenn ein
SW-Heater Controller definiert ist (siehe Kapitel 12.4.2 Konfigurationspara-
meter flr Heizen/Atzen, & 331).

[ETMen Heater Parameter te [EST)
1.CONTROL  Gain m Integration time |3|||]_|] Is]
Derivative time |4|]_|]|] Is1 Cutoff |3||_|]|] [°C]
Zone 1 |1 00.0 0] Zone 2 |1 00.0 ]
Zone 3 |1 00.0 ]

[Gain [0..100 [

Parameter des Heater-Moduls

Pro Regelstrecke (maximal 2) sind folgende Parameter einzusetzen:

Gain
Verstarkungsfaktor des PID-Reglers

Integration time

Integrationszeitkonstante des PID-Reglers. Je grosser diese Zeit ist, um so
weniger wird der integrale Anteil der Regelstrecke gewichtet. Die integrale
Wirkung wiirde damit (mit einem unendlich grossen Wert) ausgeschaltet. Da
diese Werteingabe nicht mdglich ist, erfolgt das Ausschalten des Integrators
bei einem Wert von Null.

Derivative time
Differentiations-Zeitkonstante.

Cutoff

Der Parameter Cutoff bietet die Mdglichkeit, ein Uberschwingen der
Regel-Strecke zu reduzieren. Die Regelstrecke sollte zuerst mit einem Cutoff
= 0 optimiert werden. Fiir das verbleibende Uberschwingen kann dann der
Cutoff benitzt werden. Durch den Cutoff wird ausserhalb des Regelbandes
die Stellgrésse zeitweise auf Null gesetzt (siehe Abbildung Abb. 10-6,

245).

Wenn die Temperatur kleiner als (Sollwert minus Cutoff) ist, wird die Stell-
grosse auf 100% gestellt. Wenn die Temperatur im Bereich zwischen (Soll-
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wert minus Cutoff) und (Sollwert minus Regelband) liegt, wird die Stellgrésse
auf 0% gesetzt. Sobald die Temperatur grosser als (Sollwert minus Regel-
band) ist, wird die Cutoff-Funktion deaktiviert und auf PID-Regelung umge-
schaltet.

Als Richtwert fiir den Cutoff gilt: Cutoff ~ Regelband + Uberschwingen.

Wenn der Cutoff kleiner als Regelband ist, gilt: Die Stellgrosse wird auf 100%
gesetzt, solange die Temperatur kleiner als (Sollwert minus Regelband) ist.

Wenn die Temperatur den Wert (Sollwert minus Regelband) Gberschreitet,
wird der PID-Regler aktiviert.

Das Regelband lasst sich durch den Verstarkungsfaktor ,Gain™ wie folgt
berechnen:

Temperaturbereich

Regelband = -
Gain

(Der Temperaturbereich ist im allgemeinen 600 °C). Der Cutoff ist als Diffe-
renz zum Sollwert anzuwenden.

Zone 1...4
Damit kann die vom PID- Regler berechnete Stellgrosse individuell auf die
einzelnen Heizzonen verteilt werden.

Temperature o Control range
A f ' Overshoot
Setpoint —— / T A
value I
Cutoff
|
|
I
| |
| |
\ \ >
| |
\ \ t [S]
Controlled ‘ }
variable |
100% |
|
|
|
ts”
Stellgréssen
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10.4 Das Bake-Modul
Im Bake-Modul sind die Parameter flir die Substrattemperatur festgehalten.
Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten

Bake-Moduls erfolgt analog dem im Kapitel 9.3.6.2 Rate-Module aufrufen
und definieren, B 220, beschriebenen Ablauf.

[EMDienu Sequence Step 1 of 2 Bake: BAKE100 Fename “tel
SETPOINTS Temperature 1 |m [°C]
BAKE Bake delay ||] Is1 Ramp time ||] Is]

Bake out time |5l]l]l] I=1

EVACUATION Start Temperature IC | Start pressure fop [mbar]
[Temperature 1 lo.tooorec] |
Abb. 10-7 Parameter fiir das Bake-Modul
Parameterbe- Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
schreibung Bedeutung:
SETPOINTS Temperature 1

Stellwert fur Heizungsregler (max. 3 Regler).

+ Falls der Parameter Ramp time = 0 ist, muss die Temperatur (bei mehre-
ren Reglern, die Temperaturen fir die Zonen T1...T3) erreicht sein, bevor
die Ausheizzeit gestartet wird.

+ Bis zu 3 Temperaturwerte kénnen vorgegeben werden (falls das Beschich-
tungssystem mit 3 Temperaturreglern ausgestattet ist (3-Segment-Hei-
zung mit getrennter Regelung). Diese Temperaturen sind in einer UND-
Funktion verknupft.

+ Wenn der Sollwert mit 0 definiert ist, wird die Heizung ausgeschaltet.
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Bake delay
Die Heizung wird nach Ablauf dieser Verzégerungszeit eingeschaltet.

Ramp time

Zeit flr den Anstieg des Temperatursollwertes von der beim Start des Moduls
vorhandenen Ist-Temperatur auf den durch Setpoint definierten Wert. Nach
Ablauf der Ramp time beginnt die Ausheizzeit.

HINWEIS:
Dieser Parameter wird nicht verwendet, falls das Bake-Modul vom
Layer-Modul aufgerufen wird.

Bake out time
Ausheizzeit, wahrend welcher die Substrattemperatur automatisch geregelt
wird (wird der Parameter = 0 gesetzt, erfolgt kein Ausheizen).

HINWEIS:

Falls das Bake-Modul vom Layer-Modul aufgerufen wird, gilt:
0 Die Heizung bleibt eingeschaltet

>0 Die Heizung wird nach Ablauf der Bake out time abgeschaltet

Falls die Bake out time langer ist als die Layer-Zeit, bleibt die Heizung ein-
geschaltet.

siehe auch Abbildung Kapitel Abb. 10-2 Parameter im Pretreatment, & 240

Start Temperature

Bevor der nachste Beschichtungsschritt gestartet wird, muss die Bake-Tem-
peratur unter den programmierten Wert absinken (in UND-Verknipfung mit
dem Druck).

HINWEIS:

Falls der Parameter Start Temperature = 0 gesetzt ist, wird die Hei-
zung nicht abgeschaltet; die Temperatur wird weiter geregelt. Wenn
das Bake-Modul vom Layer-Modul aufgerufen wird, wird dieser Para-
meter nicht verwendet.

Start Pressure

Der Druck muss unter diesen Wert absinken, bevor der nachste Beschich-
tungsschritt gestartet wird. (In UND-VerknUpfung mit dem Parameter Start
Temperature.)

HINWEIS:

Falls der Parameter Start Pressure = 0 gesetzt ist, wird der Druck
nicht iiberwacht. Dieser Parameter wird nicht verwendet, falls das
Bake-Modul vom Layer-Modul aufgerufen wird.
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Parameterbe-
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TIMES

248

10. Module

Das Clean-Modul

Im Clean-Modul sind die Parameter fiir das Atzen und Glimmen festgehalten.

Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten
Clean-Moduls erfolgt analog dem im Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen
und definieren, B 218, beschriebenen Ablauf.

Das Clean-Modul unterstiitzt entweder Glimmen oder RF-Atzen. Je nach
installierter RF-Atz- oder Glimmausriistung stehen unterschiedliche Parame-
ter zur Verfigung.

Wenn in der Konfiguration Glimmen aktiviert wurde, kann das Clean-Modul
auch fur Ion Milling verwendet werden. Ion Milling kann jedoch nur verwen-
det werden, wenn auch ein MPS konfiguriert worden ist. Der Parameter MPS
Used bestimmt, fir welchen Zweck das Clean-Modul eingesetzt wird.

Clean-Modul fiir Glimmen

[EMMenu Sequence Step 1 of 4 Clean: CL1 Fename “tey
TIMES Gas stabilization Iﬂ‘ (E] ] Clean ||] Is]
MODE D Clean Yes -
SETPOINT Plasar |||_|] [%]
CURRENT Low limit ||| [mA] High limit |1|||]|] [mA]
DOME Rotation IRigm 'I Retation value |9 [rpm]
EVACUATION Pressure |||_|] [mbar]
MODULES RV I - I LIMITS vl 10H SOURCE I - I

|Gas stab, time [0.32767[s1 |

Clean-Modul fir Glimmen

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Gas stabilization
Fir Gasregelung; Stabilisierung des Gasdrucks und fir Gaseinlass (keine
Rickmeldung)

Clean
Zeitdauer, wahrend der die Reinigungeinrichtung eingeschaltet ist.
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DC Clean
Yes DC-unterstitztes Glimmen
No AC-unterstitztes Glimmen
Plasar

Sollwert fir die Plasar-Glimmeinrichtung in [%]. Dieser Parameter wird zu
Beginn des Clean-Moduls ausgegeben.

+ Wenn der Parameter Plasar > 0 definiert ist, wird das Schutzventil fur die
Messzelle geschlossen.

Dieser Parameter ist im Menulbild nur dann vorhanden, wenn der Parameter
Plasar used = yes gesetzt ist (siehe Kapitel 12.4.2 Konfigurationsparameter
flir Heizen/Atzen, & 331).

Wenn die nachfolgenden 2 Parameter benutzt werden, empfiehlt es sich, den
Parameter Glow Current im Pretreatment = 0 zu setzen.

Low limit

Der Glimmstrom darf diesen Wert wahrend des Unterzustands Glow nicht
unterschreiten, andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgeldst, und der Pro-
zess wird unterbrochen. Fur die Unterschreitung ist ein Timeout vorgesehen
(Glow Timeout in Kapitel 12.4.2 Konfigurationsparameter fiir Heizen/Atzen,
331).

+ Falls der Parameter Low limit = 0 definiert ist, erfolgt die Glimmstrom-
Uberwachung entsprechend dem Parameter Glow Current vom Pretreat-
ment.

High limit

Der Glimmstrom darf diesen Wert wahrend des Unterzustands Glow nicht
Uberschreiten, andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgelést, und der Pro-
zess wird abgebrochen. Fir die Uberschreitung ist ein Timeout vorgesehen
(Glow Timeout in Kapitel 12.4.2 Konfigurationsparameter fiir Heizen/Atzen,
331).

Rotation
Drehrichtung des Substrathalters (Off, Left, Right).

Rotation value
Sollwert fur die Drehzahl.

Pressure
Dieser Wert muss unterschritten werden, um ins nachste Modul zu gelangen.

HINWEIS:
Der Wert wird nicht iiberwacht, falls Pressure = 0 gesetzt ist.
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RV
RV-Modul flir Glimmstromregelung.

10. Module

Das Diagramm zeigt die zeitlichen Ablaufe im Clean-Modul fir Glimmen:

P [mbar]
] Gas stabilization Clean time
e L I
[ [ [
[ [
[ [ / [ |
‘ ‘ RV Pressure \ |
[ [ \ |
[ [ \ |
: : : I Evacuation
| | | ‘ pressure
[
| [ \ |
[ [ | |
‘ ‘ ‘ [
[ | | ‘ [ "
Init | Gasstab. Glow \ End ! Evac. | t[s]
o |
[ [
[ |
A B

Die Parameter des Clean-Moduls fir Glimmen

A Signal «do_subs_coating» = 1 (falls Signal vorhanden)
B Signal «do_subs_coating» = 0 (falls Signal vorhanden)

Limits

Name des Limit Check Moduls, siehe Kapitel 10.11 Das Limit Check Modul,

281.

Ion Source

Name des Ion Source Moduls, siehe Kapitel 10.12 Das Ion Source Modul,

283.
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Clean-Modul fiir RF-Atzen

Der RF-Generator kann fir eine der folgenden Anwendungen konfiguriert
werden:

+ Plasma Voltage Control (die Plasmaspannung wird konstant gehalten).

+ Incident Power Control (die HF-Leistung wird konstant gehalten).

[ETDMeny Sequence Step 1of 4 Clean: CL1 Fename el
TIMES Gas stabilization I!‘ Is1 Clean ||] Is]
SETPOINTS Value |||_|] ] Refl. power limit ||]_|] w1
Low limit |||_|] 0] High limit |1|||]_|] ]
DOME Rotation IRight vl Rotation value |g [rpm]
EVACUATION Pressure |||_|] [mbar]
MODULES RV I = I LIMITS vl 10H SOURCE I = I

[Gas stab. time [0.327e7 11 |

Parameter des Clean-Moduls fiir RF-Atzen

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Gas stabilization
Flir Gasregelung; Stabilisierung des Gasdrucks und fiir Gaseinlass (keine
Rickmeldung)

Clean
Zeitdauer, wahrend der die Reinigungeinrichtung eingeschaltet ist.

DC Clean
Yes DC-Atzen (Option)
No RF-Atzer
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Value )
Sollwert der Atzleistung.

+ Ist die Atzeinrichtung (RF-Generator) auf Spannungsregelung (Voltage
Control) geschaltet, bezieht sich der Sollwert auf die Plasmaspannung.

+ Ist die Atzeinrichtung auf Leistungsregelung (Power Control) geschaltet,
bezieht sich der Sollwert auf die zugefiihrte HF-Leistung (Vorwartslei-
stung) (Regelungsart siehe Kapitel 12.4.2 Konfigurationsparameter fir
Heizen/Atzen, B 331).

Refl. Power limit
Dieser Parameter (Leistung in [W]) wird bei der Konfiguration definiert (Kon-
figuration der Heiz- und Atzparameter). Wenn die reflektierte Leistung des

HF- Generators diesen Wert Uberschreitet, wird eine Alarmmeldung ausge-
geben.

Low limit
Untere Grenze der Istwertiberwachung.

+ Ist die Atzeinrichtung auf Spannungsregelung geschaltet (Voltage Con-
trol), wird die zugefiihrte HF- Leistung auf das Low limit iberwacht.

+ Ist die Atzeinrichtung auf Leistungsregelung geschaltet (Power Control),
wird die Plasmaspannung auf das Low /imit iberwacht.

Bei der Unterschreitung von Low /imit wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

High limit
Oberer Grenzwert der Istwertliberwachung.

+ Ist die Atzeinrichtung auf Spannungsregelung geschaltet (Voltage Con-
trol), wird die zugefiihrte HF-Leistung auf das High limit (berwacht.

+ Ist die Atzeinrichtung auf Leistungsregelung geschaltet (Power Control),
wird die Plasmaspannung auf das High limit Gberwacht.

Bei der Uberschreitung von High limit wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Rotation

Drehrichtung des Substrathalters (Off, Left, Right).

Rotation value

Sollwert fiir die Drehzahl.

Pressure

Dieser Wert muss unterschritten werden, um ins nachste Modul zu gelangen.

HINWEIS:
Der Wert wird nicht iiberwacht, falls Pressure = 0 gesetzt ist.
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RV
Name eines aufgerufenen Gasregulierungsmoduls.

Das Diagramm zeigt die zeitlichen Abldufe im Clean-Modul fiir RF-Atzen:

P [mbar]
A

< Clean module >

<

nit  Gas stabilization time

<_>‘</_>‘ ‘4— Clean time

\4

| i

|
1
| [
\ \ RV420 [P] ‘ Evacuation
I I I pressure
| | I /
| | | |
| | | | | o
‘ \ \ \ ‘ v
Power [%] | | | thl
| | |
Value | | |
|
* RF-generator etching
| >
»
| | | tls]
[ [ [ High limit
| ,
| Actual value
: : Low limit
| | Plasma voltage or RF-power
‘ >
|

Die Parameter des Clean-Moduls fiir RF- Atzen

A Signal «do_subs_coating» = 1 (falls Signal vorhanden)
B Signal «do_subs_coating» = 0 (falls Signal vorhanden)

Limits
Name des Limit Check Moduls, siehe Kapitel 10.11 Das Limit Check Modul,
281.

Ion Source
Name des Ion Source Moduls, siehe Kapitel 10.12 Das Ion Source Modul,
283.
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TIMES
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10. Module

Clean Module fiir Ion Milling (MPS 5001)

Parameter MPS Used: Yes

Das Ion milling wird mit einer speziellen Ionenquelle durchgefihrt.

Die Ionenquelle wird beim Start der Gasstabilisierungsphase eingeschaltet.
Die Ionenquelle stabilisiert sich wahrend der Gasstabilisierungsphase. Ein

RV-Modul ist nicht notwendig, es kann aber eingesetzt werden.

Beim Beginn der Startphase wird der Beam aktiviert. Wahrend der Start-
phase stabilisiert sich der Beam (feste Zeit von 15 s).

Nach Ablauf der Startphase wird die Cleantime gestartet. Nach Ablauf der
Cleantime wird die Ionenquelle abgeschaltet und der normal Evakuierungs-
ablauf gestartet (siehe Abb. 10-13, B 255).

[EmMenu Sequence Step & of 15 Clean: I0H_MILL lename “tey
TIMES Gas stabilization ﬁ, 0 [=1 Clean |5|| I=]
MPS Used Yes - Parameter Set |2
EVACUATION Pressure |||_|] [mbar]
MODULES RV IpuMp_gc -l LIMITS -l 101 SOURCE | -l

[Gas stab. time [0..32767 [s1 |

Parameter des Clean-Moduls fiir Ion Milling

Gas stabilization
Flir Gasregelung; Stabilisierung des Gasdrucks und fiir Gaseinlass (keine
Rickmeldung)

Clean
Zeitdauer, wahrend der die Reinigungeinrichtung eingeschaltet ist.

Used

Yes Ion milling ist aktiv (alternativ zur Benutzung des Ion
Source Moduls)

No Glimmen ist aktiv

Parameter Set
MPS Parameter Set (1 ... 9)
Der ausgewahlte Parameter Set wird am MPS eingestellt.
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Pressure

Dieser Wert muss unterschritten werden, um ins nachste Modul zu gelangen.

Hinweis: Der Wert wird nicht Gberwacht, falls Pressure = 0 gesetzt ist.

RV

RV-Modul flir Glimmstromregelung.

Source On Beam On Source Off
I | Beam Off
I I I
P [mbar] | | |
1 Cas stabilization‘ Clean time :
I

/

RV Pressure

Evacuation
pressure

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|

t[s]

.

Start Glow End

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
T T

Gas stab.

A B

Die Parameter des Clean-Moduls fir Ion Milling

A Signal «do_subs_coating»
B Signal «do_subs_coating»

1 (falls Signal vorhanden)
0 (falls Signal vorhanden)

Limits

Name des Limit Check Moduls, siehe Kapitel 10.11 Das Limit Check Modul,

281.

Ion Source

Name des Ion Source Moduls, siehe Kapitel 10.12 Das Ion Source Modul,

283.

Der Parameter MPS muss No sein, falls das Ion Source Modul beniitzt wird.
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Das Vacuum-Control-Modul

Im Vacuum-Control-Modul kénnen die Funktionen, die den Vakuumbereich
betreffen, vorgegeben werden.

Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten
Vacuum-Control-Moduls erfolgt analog dem im Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module
aufrufen und definieren, & 218, beschriebenen Ablauf.

[EMmdenu Vacuum Control: VACCOH Fename ey
Duration of time ||] Is1 End Pressure ||]_[| [mbar]
Pump mode Ip“mp ,l Meissner mode ICDDI =
PC-Water INo change vl
MODULES RV 1 |GA31 - RV 2 IGASZ ,l RV 3 | ,l

|Duration of time [ [

Parameter des Vacuum-Control-Moduls

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Duration of time
Minimale Zeitdauer, welche verstreichen muss, bevor das Vacuum-Control-
Modul beendet wird.

End Pressure
Druckschwelle, die unterschritten werden muss, bevor das Vacuum-Control-
Modul verlassen wird.

Falls der Parameterwert flir End Pressure = 0 ist, erfolgt keine Druckliberwa-
chung.

Pump mode

Sie kénnen die Pump-Modi Vent LC, Pump, Throttle, Standby, LeakTest oder
PumpSC wahlen.

Der selektierte Pump-Modus wird zu Beginn des Vacuum-Control-Moduls (im
Unterzustand Init) ausgeflhrt. Der Unterzustand Init wird erst verlassen,
nachdem der Pump-Befehl ausgefiihrt wurde.

KHAN
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Meissner mode
Sie schalten hier das Gerat zur Kihlung oder Heizung der Meissnerfalle
gezielt. Der Befehl wird zu Beginn des Vacuum-Control-Moduls ausgegeben.

+ Off
Damit schalten Sie die Kiihl-/Heizeinrichtung zur ansteuerung der
Meissnerfalle aus.

+ Cool
Damit schalten Sie die Kiihl-/Heizeinrichtung zur ansteuerung der
Meissner falle auf Kihlen.

+ Heat
Damit schalten Sie die Kiihl-/Heizeinrichtung zur ansteuerung der
Meissnerfalle auf Heizen (z.B. vor dem Fluten der Prozesskammer).

+ No change
Die Betriebsart der Meissnerfalle bleibt unverandert.

Shut off valve

Befehl zum Offnen oder Schliessen des Schutzventils fiir die IMR-Messzelle
(z.B. bei Plasar-Prozessen). Der Befehl wird zu Beginn des Vacuum-Control-
Moduls ausgefiihrt. Dieser Parameter ist nur dann vorhanden, wenn die
Funktion Plasar aktiviert ist.

PC-Water
Wasser zum Kihlen oder Heizen der Prozesskammer.

+ Off
Wasser flr die Prozesskammer ausschalten.

+ Cool
Kihlwasser fir die Prozesskammer einschalten.

+ Heat
Heisswasser flr die Prozesskammer einschalten.

+ No change
Der aktuelle Wasserbefehl wird nicht geandert.

HPA Mode

Befehl fiir den Betrieb eines High-Pressure-Analysators (HPA). Der Befehl
wird zu Beginn des Vacuum-Control-Moduls ausgefiihrt. Dieser Parameter ist
nur dann vorhanden, wenn die Funktion HPA aktiviert ist.

Es kann zwischen Off, Standby und Pump gewahlt werden.
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RV1, 2, 3
Name des referenzierten Gas-Regulation-Moduls (RV-Modul), max. 10 Zei-
chen.

Es kdnnen gleichzeitig 3 RV-Module gesteuert werden. Es ist eine gemischte
Verwendung der verschiedenen Einlassmdglichkeiten mdglich (Inlet, Press.
Ctrl ...). Die Befehle der Gas-Regulation-Module werden zu Beginn des
Unterzustands Time Check ausgefiihrt.

Falls der Parameter Duration of time abgearbeitet wurde, aber einzelne
Gaseinldsse noch aktiv sind, wird der Unterzustand Gas. stab gesetzt.

Die Befehle der Gas-Regulation-Module werden zu Beginn des Unterzustands
ausgefihrt.

+ Geregelte Gaseinlasse werden nach Ablauf des Parameters Duration of
time abgeschaltet.

+ Ungeregelte Gaseinlasse werden abgeschaltet, nachdem der Druck den
Wert ,RV Setpoint" Uberschritten hat (siehe Kapitel 10.7 Das Gas-Regula-
tion-Modul (RV-Modul), & 261).

Nicht verwendete Parameter im RV-Modul:

+ Die Pump Mode- und Meissner Mode- Befehle in den RV-Modulen werden
ignoriert.

+ Die Parameter Gas on delay und Lead delay in den RV-Modulen werden
ignoriert.

Abschalten der Gaseinlédsse:
Alle ungeregelten Einldsse werden zu Beginn des Unterzustandes Evacuation
abgeschaltet.

Ein geregelter Einlass bleibt eingeschaltet, wenn der Wert des Parameters
Endpressure = 0 ist und der Einlass im nachsten Prozessschritt verwendet
wird.

Verwenden von geregelten Gaseinldssen

Bei geregelten Einlassen werden die RV-Parameter zum entsprechenden
Regler gesendet. Dieser wird eingeschaltet, falls der Parameter Duration of
time > 0 gesetzt ist.

Verwenden von ungeregelten Gaseinldassen

Bei RV number = 0 aktivieren Sie keinen Einlass . (Beachten Sie den diesbe-
zuglichen Eintrag in Abb. 10-16, B 261). Ansonsten verwenden Sie die Para-
meter wie bei einem ungeregelten Gaseinlass.

Ungeregelte Gaseinlasse werden unmittelbar nach dem Unterzustand Init
geodffnet (siehe Abb. 10-15, & 259). Sobald der Druck in der Prozesskammer
den Wert des Parameters RV Setpoint (im Gas-Regulation-Modul) Uberschrit-
ten hat, wird der entsprechende Einlass geschlossen.

Falls der Parameter RV Setpoint = 0 gesetzt ist (im Gas-Regulation-Modul,
wird der Einlass nach Ablauf des Prarameters Duration of time geschlossen.
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Mit den Parametern Duration of time (D.o.t) und RV Setpoint (RV Setp.)
kénnen Sie diefolgenden Kombinationen ausfihren:

D.o.t. RV-Setp. | Aktion
0 0 Der Einlass wird nicht geodffnet
>0 0 Der Einlass wird ged6ffnet und nach Ablauf des

Wertes Duration of time wieder geschlossen

>0 >0 Der Einlass wird geéffnet, und eine Uberwa-
chung des Prozesskammerdrucks wird gestartet.
Sobald der Druck in der Prozesskammer den
Wert flr RV Setpoint Gberschritten hat, wird der
Einlass geschlossen.

Der Unterzustand ist beendet, sobald der Einlass
geschlossen und der Parameter Duration of time
abgelaufen ist.

0 >0 Der Einlass wird gedffnet, und eine Uberwa-
chung des Prozesskammerdrucks wird gestartet.
Sobald der Druck in der Prozesskammer den
Wert flr RV Setpoint Gberschritten hat, wird der
Einlass geschlossen.

Der Unterzustand ist beendet, sobald der Einlass
geschlossen ist.

Tab. 10-1 Parameter «Duration of time»
p [mbar] ]
A Close gas inlet
RV Setpoint } — — — — _— _ _ _ _ _ _
I
I
: End pressure
\ [
\ [
\ [
\ [
Open gas inlet [ |
\ [
; ) ‘ | tfs] o
[ [
\ ‘ : \ |
[ ' Duration of time | [ \
I — » I |
Substates Init Time check Gas stab. Evacuation
Abb. 10-15 Parameter zu «Ungeregelte Gaseinlédsse»
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Spezielle Konfiguration fiir Position Control

Fir spezielle Grundkonfigurationen ist eine Ausgabe von Binarkode méglich.
Typischerweise wird der Binarkode benutzt, um Eingaben von Sollwerten flr
eine Positioniereinrichtung zu definieren. Die Sollwerte kédnnen im Vacuum
Control Modul eingetragen werden, falls die spezielle Grundkonfiguration
unterstitzt wird. Im Configuration Mode wird der Parameter bezeichnet und
der Text fir die Auswahl der Sollwerte definiert (siehe Abschnitt «Configura-
tion Extras», B 375).

LeakTest

Dieses Kommando kann auf drei verschiedene Arten benutzt werden:
+ Als manuelles Kommando (Vakuum-Kommando im Mimic-Bild)

¢ Durch den Timer

+ Als pump-Kommando im Vakuum-Steuer-Modul

Die letztgenannte Mdglichkeit ist in den meisten Fallen die beste Losung.
Deswegen wird empfohlen, einen separaten Prozess zu definieren, der einzig
Vakuum-Steuer-Module verwendet. Mehrere Vakuum-Steuer-Module kénn-
ten verwendet werden, um einen reproduzierbaren Leaktest zu definieren;
mit einem definierten Zustand der Anlage. Lauft ein solcher Prozess, wird
eine Prozessstatistik erstellt, welche die Leckrate am Ende des LeakTests
zeigt. Zuséatzlich wird die momentane Leckrate in der Ubersichtsgraphik wéh-
rend der gesamten Lecktest-Phase angezeigt.

Wenn ein Lecktest lauft, kann die momentane Leckrate angezeigt werden,
indem der Wert auf einem Graphikbild definiert wird. (Dies gilt fir alle 3 Mdg-
lichkeiten.)

In der Konfiguration (Kapitel 12.4.7 Konfigurationsparameter fiir den Pump-
stand, B 352) kann es notig werden, dass das Volumen angepasst wird.
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10. Module

Das Gas-Regulation-Modul (RV-Modul)

Im Gas-Regulation-Modul sind die Parameter fiir die Regelung der Gasein-
lasse festgehalten.

Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des nachfolgend gezeigten
Gas-Regulation-Moduls erfolgt analog dem im Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module
aufrufen und definieren, & 218, beschriebenen Ablauf.

Das RV-Modul kann zudem durch Selektieren und Aktivieren der Schaltflache
[Step] aus folgenden Modulen heraus aufgerufen werden:

*

*

Aus einem Vacuum-Control-Modul
Aus einem Clean-Modul
Aus einem Layer-Modul

Aus einem Sputter-Modul

Vor dem Start eines beliebigen Moduls (z.B. eines Layer-Moduls), durch
die Verwendung eines Vacuum Control-Moduls (ein Gas-Regulation-Modul
allein kann nicht in eine Beschichtungssequenz programmiert werden)

Aus dem Posttreatment

[ETmenu Gas Regulation: GAS1
RV number I RV setpoint
Lead delay |— Gas on delay
Gain Im Integration Time
Pump mode Meissner mode

| eakTest

Fename ey EST)

[1.0E04  [mbar]
0 Is]
fo.0 Is1

INo change ~

|Gain

[0..100 [

Parameter des «Gas Regulation-Moduls»
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RV number
Aktiviertes Regelventil oder ungeregelter Gaseinlass.

Ein ungeregelter Gaseinlass kann auch fir Purge verwendet werden. (Purge
= Reinigen, Ausblasen von Leitungen).

Falls der Parameter RV number = 0 gesetzt wird, ist nur der Pump mode akti-
viert.

RV setpoint
Sollwert fiir Regler (Gasdruck, Gasfluss). Die angezeigte Einheit hangt von
der zu regelnden Grésse ab (mbar, sccm, mA ...).

Lead delay

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob der Zeitpunkt zum Offnen
des Gaseinlasses vom Offnen der Blende oder vom Layer Start gerechnet
wird (siehe Kapitel Abb. 10-17 Parameter «Gas on delay» und «Lead delay»,
263).

+ [No]
Der Parameter Gas on delay wird ab dem Zeitpunkt Layer Start gerechnet.

+ [Yes]
Der Parameter Gas on delay wird vom Zeitpunkt Blende 6ffnen zurlickge-
rechnet.

Gas on delay )
Verzdgerungszeit zum Offnen des Gaseinlasses (siehe auch Parameter Lead
delay).

Gain
Proportionalverstarkung des Reglers (siehe Kapitel 7.5 Steuerbefehl Gas,
136).

Integration time
Integralanteil des Reglers (siehe Kapitel 7.5 Steuerbefehl Gas, & 136).

KHAN
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Lead delay = No Lead delay = Yes
Power [%] Power [%]
A Shutter open A Shutter open

» il

P [mbar]

I
\ \
4 4 ‘ Gas on delay
I
Gas inlet on 4/\’—

—>

| )

«—

f +

P [mbar]

! Gas inlet on

T

» sl » i3

Gas on delay

Layer start

Parameter «Gas on delay» und «Lead delay»

Pump mode
Betriebsart des Pumpstands (Vent, Pump, Throttle, Standby, Bypass). (Der
Pump mode wird entsprechend dem jeweiligen Hauptzustand behandelt.)

Meissner mode
Hier schalten Sie das Gerat zur Kiihlung oder Heizung der Meissnerfalle aus.

*

Im

[Off]
Die Kihl-/Heizeinrichtung zur Ansteuerung der Meissnerfalle wird ausge-
schaltet.

[Cool]
Die Kihl-/Heizeinrichtung zur Ansteuerung der Meissnerfalle wird auf
Kihlen geschaltet.

[Heat]

Die Kihl-/Heizeinrichtung zur Ansteuerung der Meissnerfalle wird auf
Heizen geschaltet (z.B vor dem Fluten der Prozesskammer).

[No change]

Die Betriebsart der Meissnerfalle bleibt unverandert.

RV Modul kann mehr als ein Gaseinlass aktiviert werden, falls Extended

Rate Module auf «Yes» gesetzt ist (siehe Abschnitt «<EXTENDED», B 340). In
diesem Fall bezieht sich die RV Nummer auf den Single Flow. Die Parameter
Multiple Flow erscheinen zusatzlich (siehe Kapitel 12.4.6 Konfigurationspara-
meter flir den Gaseinlass, & 348).

Multiple Flow Ctrl
Beschreibung der Parameter:

*

[Used]
Yes: Benutzt den Multiple Flow.
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+ [Setpoint]
Sollwert fir die Summe aller Multiple Flows

+ [XX Setpoint]
Prozentualer Anteil von Multiple Flow XX bezogen auf die Summe aller
Multiple Flows (Parameter Setpoint)

Es gibt nur einen Parameter Setpoint, wenn es nur einen Multiple Flow gibt.
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Das Layer-Modul

Im Layer-Modul sind die Parameter fir die Beschichtung mit einer Verdamp-
ferquellefestgehalten.

Der Vorgang zum Aufrufen und Definieren des Layer-Moduls ist in
Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen und definieren, B 218, beschrieben.

[ETDMeny Sequence Step 1 of 2 Layer: SRC1_100HM Fename il (]
THICKHESS I“ [l [nm] EVAP. TIME ||| Is1
DOME Rotation Iofr vl Rot. value |9 [rpm]
MODULES RATE1 I—HTH - RATE ? l—_I, RATE 3 l—_l'
RV 1 l—_l' RV 2 l—_I, RV 3 l—_l'

BAKE IBAKHI]II -l LIMITS -l

[Thickness [0.0.. 100000 Tom’ |

Parameter des Layer-Moduls

Wenn ein zweites Rate-Modul definiert ist, bedeutet dies, dass beide Quellen
simultan angesteuert werden kénnen. So kann beispielsweise eine zweite
Quelle vorbereitet werden.

THICKNESS

Beim (gleichzeitigen) Beschichten aus einer (zwei oder drei) Quelle(n) ist die
Schichtdicke das Kriterium, welche das Ende des Beschichtungsprozesses
bestimmt. Bei der Parallelbedampfung (unter Verwendung mehrerer Quarze)
bedeutet dieser Parameter die Summe der Schichtdicken, welche von den
einzelnen Quarzen gemessen werden.

EVAP. TIME

Dieser Parameter wird nur bei Zeit-Leistungs-Beschichtung verwendet. Fir
die Aufdampfleistung ist der Parameter 3. RAMP FINAL POWER (im Rate
Modul) bestimmend.

Wird dieser Parameter > 0 gesetzt, muss der Parameter THICKNESS Null
gesetzt sein.

FEEDER 1/2

Zeit fir die Drahtzufuhr flr die erste und die zweite Quelle. Wird nur akti-
viert, wenn die Parameter Schichtdicke (THICKNESS) und Beschichtungszeit
(EVAP. TIME) mit Null programmiert sind. Die Verdampferquelle wird mit
dem im Rate-Modul spezifizierten Wert 3rd Ramp final power angesteuert.
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10. Module

Rotation
Drehantrieb ein-/ausschalten (Off / left / right)).

Der Drehantrieb (wenn eingeschaltet) bleibt eingeschaltet, bis er explizit
ausgeschaltet wird. Dies kann sein im Verlauf eines Layer-Moduls (Rotation
= Off) oder im Posttreatment (abhéangig von der Konfiguration).

Rot. value
Sollwert fir die Drehzahl (beachten Sie den Text in der Eingabezeile).

Rate 1, 2, 3

Name des (der) Rate-Moduls(e). Ein rot unterlegtes Modul signalisiert, dass
das Modul noch nicht definiert ist (siehe auch Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module
aufrufen und definieren, B 218).

RV1, 2 3
Namen der aufgerufenen RV-Module.

BAKE
Name des aufgerufenen Bake-Moduls. Es werden nur die Parameter
Temperaturel...3, Bake delay und Bake out time verwendet.

Layer module n -1 Layer module n | | Layer module n +1
| |
| |
|
Power [%] 4 Shutter open Shutter close |
o |
Powerfimit 4 - — - — - — - — - — - l Thickness |
[ [ ‘
Rate [ [ HOLD final power
| | | I
| | | | | 1
i } } } T ! >
. : : ‘ | | ] | g%L;Pin g SOLIIrpe I t[s]
/mn : delay . 1st ramp ‘an ramp 3rd ramp Evaporation | time | 00l Ilme> |
| .
(if source not "on" I I |
andnt'ready’) | | Start Gas inlet
RV . > > on delay >0
gBas Reg. Mod.) |
regulation = off n delay regulation = on I regulation = off
» 9 » on delay =0
| |
| |
Tlicl | |
Heater off
A | |
Setpoint(s) | . oL __ e
temperature] | |
|
Bake !
module B Bake out time J
| I ! N
‘ ! tfs]
| Bake dela Heater =
f—y" caer= on Bake delay >0
L Heaer = on Bake delay = 0
Heater = off .
Setpoint =0
Rotation = on Dome rotation

Untermodule (Rate / Bake), aufgerufen aus dem Layer-Modul

LIMITS

Name des Limit Check Moduls. Ein rot unterlegtes Modul signalisiert, dass
das Modul noch nicht definiert ist (siehe auch Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module
aufrufen und definieren, & 218).
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Das Limit Check Modul ist in Kapitel 10.11 Das Limit Check Modul, & 281
beschrieben.

ION SOURCE

Name des Ion Source Moduls. Ein rot unterlegtes Modul signalisiert, dass das
Modul noch nicht definiert ist (siehe auch Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module auf-
rufen und definieren, B 218).

Das Ion Source Modul ist nur verfligbar, wenn im Konfigurationsbild Exten-
sion (siehe Abb. 12-9, B 340) der Parameter IonSourceModul nicht auf
NotUsed gesetzt ist.

Das Ion Source Modul ist in Kapitel 10.12 Das Ion Source Modul, B 283
beschrieben.

Es besteht die Méglichkeit, die eigentliche Beschichtungsphase tiber mehrere
Layer-Module zu verteilen (wird erreicht durch Nullsetzen von Delay und
Rampenzeiten). In diesem Fall ist jedoch wichtig, dass die Configuration
Parameter XTAL Filter und XTAL Limit deaktiviert werden (Filter = -1, Limit
= 0, siehe Abschnitt «<XTAL», & 342).
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10. Module

Das Rate-Modul

Im Rate-Modul sind die Parameter fur die Quellenleistungen aufgefiihrt.

Der Vorgang zum Aufrufen und Definieren des Rate-Moduls wurde in
Kapitel 9.3.6.2 Rate-Module aufrufen und definieren, B 220, beschrieben.

Die Parameter des Rate Moduls hdangen von den installierten Komponenten
ab:

+ XTC (Standard Konfiguration) wird in Kapitel 10.9.1 XTC, B 268 beschrie-
ben.

+ Sentinel (Sparc Konfiguration) wird in Kapitel 10.9.3 Sentinel, & 274
beschrieben.

[EXDMEnU Sequence Step1of 2 Rate: RATE1 Fename Stey
MODULE Source Im - l
RATE Setpoint |z_|]|]|] [nmis] Ramp time ||] Is]
Tooling factor [50.00 E0)| Gain [1.000
Power limit |1 00.0 ]
RAMP Delay time ||| [s1
1.RAMP Ramping time |1|] Is1 Final Power |2||_|]|] %]
2.RAMP Ramping time |5 [s1 Final Power |4||_|]|] ]
3.RAMP Ramping time |1|] [=1 Final Power |;f||_|]|] 1
HOLD Ramping time |z[| Is1 Final Power |1 .00 ]
Source cool time I Is] Wait power Im %1

[Saurce name [10°char [

Parameter des Rate-Moduls

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Siehe auch Kapitel Abb. 10-19 Untermodule (Rate / Bake), aufgerufen aus
dem Layer-Modul, B 266 und Kapitel Abb. 10-21 Parameter RATE Ramp
time, B 272.

Source
Name des aufgerufenen Source-Moduls (max. 10 alphanumerische Zeichen).

Coating Mode

Dieser Parameter erscheint nur, wenn im Bild Extension/XTal Config. der
Parameter Extended Coating Mode = [Yes] gesetzt ist (siehe Kapitel 12.4.4
Konfigurationsparameter flir Extensionen/Quarz, & 340) oder wenn im Rate-
Modul der Parameter Coating Mode nicht auf Default gesetzt ist.

Er beeinflusst das Verhalten der Quellenleistung wahrend dem Unterzustand
EVAP.
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Der Coating Mode erlaubt dem Benutzer spezielle Einstellungen in einem
Beschichtungsprozess, z.B. eine Beschichtung mit einer vordefinierten Lei-
stungsrampe. Dies kann insbesondere genutzt werden, um die Quelle abzu-
gleichen. Siehe dazu auch Kapitel 10.9.2 Bestimmen des Power/Rate-Ver-
haltnisses fir eine Quelle, & 272.

+ Default
Vorgabewert. Wahrend der Quarzregelung bestimmt XTC die Quellenlei-
stung. Die Quellenleistung betréagt Ramp 3 Final Power wahrend der
Zeit/Leistungsbeschichtung.

+ Power set
Die Leistung ist festgelegt und wird per Rampe auf einen Endwert hoch-
gefahren. 2 zusatzliche Parameter werden bendtigt: Coating Setpoint und
Coating Ramp time. Die Aufdampfungsrate wird nicht gemessen. Die
Parameter Rate Setpoint und Rate Ramp time missen auf 0 gesetzt sein.
Der Parameter EVAP TIME im Layer-Modul muss auf einen Wert >0
gesetzt sein.

+ Measure&power set
Die Leistung ist festgelegt und wird per Rampe auf einen Endwert hoch-
gefahren. 2 zusatzliche Parameter werden bendtigt: Coating Setpoint und
Coating Ramp time. Die Aufdampfungsrate und die Schichtdicke werden
gemessen. Die Parameter Rate Setpoint und EVAP TIME im Layer-Modul
mussen auf einen Wert >0 gesetzt sein.

+ Average power set

Die Leistung ist auf den durchschnittlichen Wert des letzten quarzgeregel-
ten Layer-Moduls festgelegt. Wenn keine durchschnittliche Leistung ver-
figbar ist (d.h. kein vorhergehendes Layer-Modul), wird die Leistung auf
Ramp 3 Final Power gesetzt. Diese Einstellung kann z.B. fir dicke Schich-
ten verwendet werden, wenn eine Quarzblende bentlitzt wird. Die Parame-
ter Rate Setpoint und Rate Ramp time muissen auf 0 gesetzt sein. Der
Parameter EVAP TIME im Layer-Modul muss auf einen Wert >0 gesetzt
sein.

Diese Parameter erscheinen nur (anstelle von RATE), wenn Coating Mode auf
Power set oder auf Measure & power set gesetzt ist.

Setpoint
Leistungswert nach Ablauf der COATING/Ramp time.

Ramp time
Rampenzeit, in der die Quelle auf den Endwert der Leistung (COATING/Set-
point) gebracht wird.

Der Parameter EVAP. TIME im Layer Modul muss grdsser oder gleich dem
Wert von COATING/Ramp time sein. Die Schicht ist fertiggestellt, wenn die
Zeit von EVAP. TIME abgelaufen ist.

Zur Optimierung der Rateregelung siehe auch Kapitel 12.4.1 Konfigurations-
parameter flr die Quellen, & 328 (Parameter: Rate Filter, Rate Factor).

Setpoint
Rate-Sollwert fiir den XTC-Controller.
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Ramp time
Anstiegszeit, wahrend welcher die Quelle den neuen Rate Sollwert erreichen
muss.

¢ Fur Layer Nr. n
HOLD Ramping time und Source cool time muss 0 sein.

¢ Fur Layer Nr. n+1
Der Parameter flir Ramp delay time muss 0 sein.

Die Parameter fir 1., 2., 3. Ramping time muissen 0 sein, dadurch bleibt die
Blende wahrend Ramping time getffnet.

Der Wert fir Final Power 3. Ramp sollte gleich gross sein, wie der Wert Final
Power 3. Ramp des Layers n.

Tooling factor

Dieser Geometriefaktor wird mit dem Parameter Density multipliziert. Der
Parameter wird dazu verwendet, um die angezeigte Schichtdicke mit der
gemessenen Schichtdicke in Ubereinstimmung zu bringen.

Erganzende Angaben finden sie in der Betriebsanleitung des XTC-Controllers
im Kapitel Determining Tooling.

Gain
Verstarkungsfaktor des Rate-Regelkreises.

Der Parameter wird in Abhangigkeit von der Quelle und der Rate gewahlt.
Der Parameter kann wahrend des Beschichtungsprozesses gedndert werden.
Der korrekte Wert liegt leicht unter der kritischen Verstérkung, d.h jener Ver-
starkung, bei welcher die Rate-Regelung periodisch zu schwingen beginnt.

Power limit
Leistungsbegrenzung; max. zuldssige Leistung fiir die Quelle.

Rate using

Dieser Parameter erscheint nur, wenn im Bild Extension/XTal Config. der
Parameter Extended Rate Modul = [Yes] gesetzt ist (siehe Kapitel 12.4.4
Konfigurationsparameter fiir Extensionen/Quarz, & 340).

Der Parameter bestimmt, ob die Quelle geregelt wird oder ob nur die Rate
der Quelle gemessen wird.

+ Default
Wie bei Extended Rate Modul = No, d.h.
-wenn Thickness >0 und Rate Setpoint >0 ist, wird die Quelle geregelt.
-wenn Evap time >0 und Rate Setpoint >0 ist, wird die Rate der Quelle
gemessen.

+ Rate measure
Die Rate der Quelle wird gemessen.

+ Rate Control
Die Quelle wird geregelt.

End criterion

Dieser Parameter erscheint nur, wenn im Bild Extension/XTal Config. der
Parameter Extended Rate Modul = [Yes] gesetzt ist.
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Bestimmt, ob die Quelle einen Einfluss auf das im Layer-Modul definierte
Abschaltkriterium hat.

+ Default
Wie bei Extended Rate Modul = No, d.h. Teilschichtdicke tragt zur
Gesamtschichtdicke bei. Ob die Quelle geregelt wird oder nicht, wird mit
dem Parameter Rate using festgelegt.

+ None
Die Teilschichtdicke der Quelle tragt nicht zur Gesamtschichtdicke bei. Ob
die Quelle geregelt wird oder nicht, wird mit dem Parameter Rate using
festgelegt.

HINWEIS:
Mindestens eines der im Layer Modul definierten Rate Module muss
im Parameter End criterion auf den Wert Default gesetzt sein.

Delay time
Verzdégerungszeit vor dem Start der Leistungsrampe (flir Tiegelpositionie-
rung etc.).

Ramping time (1, 2, 3)
Anstiegszeit, wahrend welcher die Quelle auf Endleistung gebracht wird.

Final power (1, 2, 3)
Endleistung der entsprechenden Rampe.

Die Endleistung der 3. Rampe ist die Startleistung flir die Rate-Regelung des
XTC-Controllers.

HINWEIS:
Die Blende einer Quelle 6ffnet sich, sobald die dazugehorige 3. RAMP
Ramping time abgelaufen ist.

Ramping time
Zeit, wahrend welcher die Quelle die Leistung HOLD Final Power erreichen
soll.

Final power
Leistung nach Ablauf der HOLD Ramping time.

Source cool time
Abkuhlphase fir die Quelle.

Wait power

Die an die Quelle abzugebende Leistung, muss fiir den Fall definiert werden,
dass der Prozess in den WAIT-Zustand Ubergeht. Dieser Leistungswert wird
durch den Parameter Wait-power definiert. Der Wert muss so definiert sein,
dass die Anlage, selbst bei einer langen Wartezeit, nicht beschadigt werden
kann.
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Layer module n-1 Layer module n Layer module n+1
T
[

I

‘ IRate setpoint n +1
Power[%] 4 ‘ !

I

I

Rate setpoint n

I
I
Rate |
I

Rate | ramp time
module : I >
\
\ ‘ ‘
‘ i ‘ * ; i
init j delay »1 1st ramp :an ramg‘ 3rd ramp
Abb. 10-21 Parameter RATE Ramp time
10.9.2 Bestimmen des Power/Rate-Verhéltnisses fiir eine
Quelle

Die Leistungs/Rate-Charakteristik kann aufgezeichnet werden, wenn Sie
(z.B. zur Quellenoptimierung) die Leistung fiir eine bestimmte Rate zu ermit-
teln wollen.

Dies ist interessant, wenn die Quelle nicht geregelt werden kann, oder wenn
die Quellenregelung unbefriedigend ist (z.B. bei nicht-linearer Lei-
stungs/Rate-Charakteristik).

Die Rampe fir die Quellenleistung wird im Unterzustand EVAP innerhalb der
Zeit Coating Ramp Time hochgefahren, vom Wert 3.Ramp Final Power bis
zum Endwert Coating setpoint.

Wahrend dieser Zeit wird die Rate gemessen.

Gehen Sie zum Aufzeichnen der Leistungs/Rate-Charakteristik wie folgt vor:

1 Konfigurationsparameter EXTENDED Coating Mode auf Yes setzen
(Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparameter fir Rot./Alarms etc., & 334).

2 Einen Prozess mit nur einem Layer definieren.
2.1 Den Parameter Coating Mode auf Measure&power set einstellen.
Rate Setpoint >0 (aktiviert die Rate-Messung). Siehe
Kapitel 10.9 Das Rate-Modul, B 268.
2.2 Material vorwdrmen mit den Rampen 1...3 (schmelzen).

2.3 XTC-Parameter fir Quelle und Material definieren.

2.4 Parameter Evap time im Layer-Modul setzen. Er muss mindestens
so gross wie der Wert fir COATING Ramp time sein.

3 Definitionen flr die Graphik mit Leistung, Rate und XTC Rate festlegen
(Parameter Save=Yes, damit die Daten gesichert werden).

4 Prozess ausfihren.
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Daten beurteilten (besonders auf die XTC-Rate achten).

Parameter modifizieren (z.B. Leistungsrampen, Quellenparameter) und
Prozess erneut ausfiihren, bis Daten auswertbare Ergebnisse zeigen
(siehe Abb. 10-22, B 273).

Konfigurationsparameter EXTENDED Coating Mode wieder auf No set-
zen, Konfiguration sichern.

In den Definitionen fiir die Graphik alle Elemente mit Test Data (Test-
daten) léschen.

Das Bild zeigt ein Beispiel, wie das Ergebnis aussehen kann:

&t KHAN for Windows NT [L[E]=]
Process ALUSPM2 Run# 234 Run Time 03:47:11
Main State liRELOAD Sub State Standby/Timer
Mode Service-Config./Local Date 13:00:46 28-APR-99
Sequence Step 1 of 1 Rate: ALU_SAW ename | ctep |Esc
Source hame S
MODULE Source 1 Coating mede Measure&power set
RATE Setpoint 1000 [nm/s] Ramp time T 0 [s]
COATING Setpoint 8000 [%] Ramp time 270 [s]
Tooling facter 48.50 [%] Gain 0.5000
Rate using Default End criterion Default
Power limit 80.00 [%]
RAMP Delay time 10 [s]
1.RAMP Ramping time 80 [s] Final Power 25.00 [%]
2.RAMP Ramping time 30 [s] Final Power 2500 [%]
3.RAMP Ramping time 0 [s] Final Power 2500 [%]
HOLD Ramping time 10 [s] Final Power 2000 [%]
Source cool time 0 [s] Wait power 0.0 %]

H:<untitled> : 4

3.500 Rate 1
7 0.0
2.500 — XTC1_Rate
[nm/s] - 3.110
1.500 . Power 1
26.00
0.500 —|
0500 : : : :
0749:37-1 0 90 180 270 360 450[s]
ctrl F1 ctrl F9 F8 (] F6 [ FT TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Zoom Split Jump

Beispiel: Rampe Quellenleistung von 25% bis 80% innerhalb 270 s

XTC Rate

Diese Rate wird direkt am Quarz gemessen, wahrend «Rate» ein gefilterter

Wert

aus «XTC Rate» ist.

Die XTC Rate kann in den Definitionen der Graphik nur eingegeben werden,
wenn der Service-Mode aktiviert ist.

Zum Aufzeichnen wahlen Sie Element Test Data. Der Parameter Dev ist 1 fir
den ersten Quarz (4 fir den zweiten, 7 fir den dritten Quarz). Der Parameter
Min. muss <0 sein, damit auch negative Werte gemessen werden kénnen.
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Abb. 10-23

MODULE

10. Module

Sentinel

Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn in der Sparc Konfiguration der
Parameter Sentinel auf Yes gesetzt ist.

(EMDMenu Sequence Step 1 of 2 Rate: RATE1 Fename “te|
MODULE Source 51 = Sentinel used Ves 10 def. ||]; Hone

1.RAMP Ramptime  [1p Is] Final power 200.0 [%]  Soaktime o Is]
2.RAMP Ramp time |5 Is] Final power 4000 1 Soak time ||] Is]
HOLD Ramptime |29 Is] Final power 100.0 %1

RATE Begin [2.000 [nmis] Hew 0.0 [nmis] Xtalmeas.  [lo
RATE RAMP Ramp time ||] Is] Start thickness 0.0 [nm]
THICKHESS Final ||]_|] [nm] Switchpoint 0.0 [nm]

CONTROL  Gain |1|]|]— Damp ln— Max.power W [*]

PMT Range I Calibration [ooe Filter 2 I

CALIB. Density [too0  [gicem]  Z-Ratio [ooo Tooling oo [l
Interval ||]— [min] Accuracy |3— %] Auto calib. INO—

[Source name [10char [

Parameter Rate Modul - Sentinel

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Source
Name des aufgerufenen Source-Moduls (max. 10 alphanumerische Zeichen).
Die aufgerufene Quelle hangt vom Parameter Sentinel used ab:

+ No: Das Source Modul muss eine Quelle ohne «Sentinel III»-Steuerung
aufrufen.

+ Yes: Das Source Modul muss eine Quelle mit «Sentinel I1I»-Steuerung
aufrufen.

Sentinel used
Umschalten zwischen dem normalen Rate Modul und dem Sentinel Rate
Modul.

+ Yes: Verwendet das Sentinel Rate Modul.
+ No: Verwendet das normale Rate Modul (siehe Abb. 10-20, & 268).

IO def.

Dieser Parameter wird verwendet, um verschiedene, vordefinierte externe
oder interne I/0 «Sentinel III» Funktionen auszuwahlen. Die I/O Funktionen
werden nur wahrend der aktuellen Aufdampfphase benutzt. Format:

+ Xx:y (x = Funktionsidentifikation, y = Identifikationsname)
+ x = 0 (es werden keine I/O Funktionen verwendet)

Die weiteren Parameter sind in Kapitel 2 des «Sentinel III Deposition Con-
troller Manual» beschrieben.

Folgende Tabelle listet die Zusammenhange zwischen den Parametern auf
der Bildschirmseite und den Parametern im Sentinel Handbuch auf.
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Parameter auf der Bildschirm-

Parameter im Sentinel Hand-

seite buch
1. RAMP Ramp time RISE TIM 1
Final power SOAK PWR 1
Soak time SOAK TIM 1
2. RAMP Ramp time RISE TIM 2
Final power SOAK PWR 2
Soak time SOAK TIM 2
HOLD Ramp tim IDLE RTIM
Final power IDLE PWR
RATE Begin RATE BGN
New RATE NEW
Xtal meas. XTAL MEAS
RATE RAMP | Ramp time TIME RAMP
Start thickness SETP RAMP
THICK- Final FINL THCK
NESS
Switchpoint SETP THCK
CONTROL Gain CNTL GAIN
Damp CNTL DAMP
Max. power MAX POWER
PMT Range PMT RANGE
Calibration PMT CALIB
Filter # FILTER
CALIB. Density DENSITY
Z-ratio Z-RATIO
Tooling TOOLING
Interval CAL INTVL
Accuracy CAL ACRCY
Auto Calib. AUTO CAL

Complete time / power

CMPL TPWR (a) *

Stop power limit

STOP MPWR (b) *

* Diese Parameter werden im Abschnitt Konfiguration in Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparame-

ter flr Rot./Alarms etc., 5 334 beschrieben.
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Power [%] Shutter open
4 RATE Begin Shutter close

2.Ramp Final power :’\ !

| !

1.Ramp Final power : :

1
HOLD Final power [~~~ ~~~" g~~~ ~~~~~" 1~~~ (i '{ —————————————————— |+ ———————— Y

| i Lt
i ! i v
1 : 1
Ramp ! i Ramp |
time 1 1 time !
2.RAMP _L Evaporation I HOLD i
A T\\ K
yd
Rate ./ \\
[nm / sec] / RATE RAMP
Ramp time
A /
/ — N
RATE New [== == == === === —————— e o b

/' RATE RAMP
/  Start point

RATE Begin [~~—~~~——==========—+

THICKNESS

Thickness [nm] Switchpoint
—

Start thickness

/

G ———m e

tsly,

THICKNESS
Final

Abb. 10-24 Parameter fiir das Rate Modul (Sentinel III)
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Das Source-Modul

Im Source-Modul sind die Parameter fir die Verdampfungsquellen aufge-
flhrt.

Das Vorgehen zum Aufrufen und Definieren des Source-Moduls ist in
Kapitel 9.3.6.3 Source-Module aufrufen und definieren, B 221, beschrieben.

[EmMenu Sequence Step 1 of 2 Source: 51 llename “tey

Source number m Shutter using |1 closed -

XTC Response time |1_|]|]|] [s1 Derivative time ||]_1 000 Is]
Density |1_|]|]|] [a/cem]
Xtal no. |1
Backup 1 ||| Backup 2 ||]
Min. frequency |||_|] [MHz] Z-Match |1_|]|]|]
O-Factor ||| S-Factor ||]

Shutter delay I Is]

E-GUN Crucible code Ipos 1 vl Wobble code |1

|Source number 1.4 [
Parameter des Source-Moduls
Die Anzeige «E-GUN» ist abhé&ngig von der gewéhlten Source number und

der Gewahlten Konfiguration der Quellenansteuerung (E-Gun, EEC420,
EEC300).

Source number

Nummer der Verdampfungsquelle

+ flr Elektronenstrahlquellen oder HF-Spulen und

+ filr Schiffchen Nr. (siehe Angaben in der Statuszeile).

Shutter using

Dieser Parameter definiert, wie die der Quelle zugeordneten Blenden (max.

2 Stick) wahrend der Quellenaufheizphase (Delay time, Ramping time 1, 2,
3) benitzt werden. Folgende Eingaben sind mdglich:

1 closed 1. Blende geschlossen;

2. Blende, falls vorhanden, gedffnet.

2 closed Wenn der Quelle 2 Blenden zugeordnet sind, wird die
1. Blende gedéffnet und die
2. Blende geschlossen

Ist der Quelle nur 1 Blende zugeordnet, wird diese
geschlossen.

Both closed Die der Quelle zugeordneten Blenden werden geschlossen.
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None moved | Die der Quelle zugeordneten Blenden werden nicht bewegt.

2 Lead Delay | Die 2. Blende wird vor der Hauptblende gedéffnet. Die Zeit-
verzégerung zum Offnen der Hauptblende wird durch den
Wert spezifiziert, der im neuen Feld rechts neben dem
eigentlichen Parameter eingegeben wird.

Feeder back time
Zeit fur die Drahtrickfuhr (konfigurationsabhangig).

Dist shield
Definiert, in welche Positionen die Korrekturblenden gesetzt werden.

Nr. | Blende 1 Blende 2

0 nicht benutzt nicht benutzt
1 benutzt nicht benutzt
2 nicht benutzt benutzt

3 benutzt benutzt

Optimierung der Rateregelung siehe auch Kapitel 12.4.1 Konfigurationspara-
meter flr die Quellen, B 328. (Parameter: Rate Filter, Rate Factor)

Response time

Zeitkonstante der Quelle. Dieser Parameter entspricht der Ansprechzeit der
Quelle auf eine Leistungsanderung.

+ Kanone: 0,2...0,45 Sekunden

+ Schiffchen: 2...6 Sekunden

+ Indirekt beheizte Quellen bis zu 20 Sekunden.

Derivative time
Differentiations-Zeitkonstante.

Density
Dichte des Aufdampfmaterials [g/ccm].

Chopper Factor

+ [Yes]
Chopper Factor (Abschwachung der Rate-Messung) wird angewandt

+ [No]
Chopper Factor wird nicht angewandt

Die Korrektur der Rate-Messung erfolgt gemass dem gleichnamigen Parame-
ter Chopper Factor im Bildschirmbild zur Konfiguration der Extensionen/des
Quarzes (siehe Abb. 12-9, & 340).

Xtal holder no.
Nummer des Quarzhalters (abhangig von der Konfiguration).
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Xtal no.
Nummer des Quarzes, mit welchem die Aufdampf-Rate gemessen wird.

Backup 1/ 2

Falls ein Quarzhalter mehrere Quarze aufnehmen kann, jedoch nur 3 ver-
wendet werden, kénnen die Quarze 4, 5 und 6 als Reserve flir einen mdagli-
chen Ausfall der Quarze 1, 2 und 3 definiert werden. Siehe Abschnitt «Runs
per Xtal», B 139.

Falls wahrend der Beschichtung eine Xtal-Alarmmeldung auftritt, wird
abhangig von der Konfiguration (siehe Kapitel 12.4.3 Konfigurationsparame-
ter fiir Rot./Alarms etc., & 334) entweder die Schicht automatisch mittels der
Zeit-Leistungs-Beschichtung beendet, oder der Prozess wird abgebrochen.

Erganzende Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des XTC-Controllers
in Kapitel Setting S&Q Parameters.

Min. frequency
Untere Frequenzgrenze fir Quarze.

Z-Match
Akustische Impedanz des Quarzes.

Erganzende Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des XTC-Controllers
in Kapitel Z-Match-Technik.

Q-Factor
Mit diesem Parameter kann die Genauigkeit der Rate-Regelung beeinflusst
werden.

0Q:0
inaktiv
0Q:>0

durch das Setzen des Faktors zwischen 1...9 kann die Schwelle der erlaub-
ten Rate-Abweichungen bestimmt werden.

Ausflihrliche Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des XTC-Control-
lers in Kapitel Setting S&Q Parameters.

S-Factor

Durch das Aufdampfen von Material auf den Quarz sinkt normalerweise die
Schwingfrequenz des Quarzes. Gréssere Mengen von aufgedampftem Mate-
rial kdnnen die Genauigkeit der Rate und der Schichtdickenmessung beein-
flussen und kdénnen zu Instabilitdten des Quarzes fiihren.

¢+ S=0
inaktiv
¢+ S=>0

durch das Setzen des S-Factor zwischen 1...9 kann eine erlaubte positive
Frequenzabweichung festgelegt werden.

Ausflihrliche Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des XTC-Control-
lers in Kapitel Setting S&Q Parameters.

Shutter delay )
Verzdgerungszeit vor dem Offnen der Blende (fiir Kaminblenden).
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EEC420

Abb. 10-26

10. Module

Glltig fur die Quellen der Typen ESQ110A...ESQ153A.

Die folgenden Parameter werden nur eingeblendet, wenn bei Source number
die Quellennummer einer Elektronenstrahlquelle gewdahlt wird:

Crucible code
Tiegelposition: 1, 2, 3, 4 flr 4_Lochtiegel

Rot flr Topftiegel
Osc. fur Nierentiegel.
Stop Anhalten des Tiegels.

Die Angaben sind abhédngig von der jeweiligen Konfiguration.

Wobble code

0 kein Wobbeln
>0 Wobbeln

Zur Steuerung der Elektronenstrahlquelle wird das EEC300 verwendet (siehe
Kapitel 12. Konfiguration, & 323).

Parameter-Module
Name des referenzierten EEC300-Parameter-Moduls.

Ergédnzende Angaben finden Sie im Kapitel 10.3 Das Heater-Parameter-
Modul, B 244 und in der Betriebsanleitung zum EEC300.

Zur Steuerung der Elektronenstrahlquelle wird das EEC420 verwendet (siehe
Kapitel 12. Konfiguration, & 323).

Parameter Set
Nummer des Parameter Set der am EEC420 angewahlt werden soll.

Weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung BB 800 766 BD in
Kapitel 7.

Power [%)]
A

Shutter opens

»
>

Shutter
delay

t [s];

Parameter Set
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Das Limit Check Modul

Im Limit Check Modul sind die Grenzwerte aufgefihrt, auf die ein Modul
bezugnehmen kann. Verschiedene Parameter kdnnen hier eingegeben wer-
den. Falls deren Werte Uberschritten werden, wird ein Alarm ausgeldst.

Je nach Alarmkategorie wird der Prozess gestoppt oder der Alarm wird nur
als Meldung herausgegeben.

Das Limit Check Modul kann aus folgenden Modulen heraus aufgerufen wer-
den:

+ Aus dem Pretreatment
¢+ Aus dem Clean-Modul,
+ Aus dem Layer-Modul.

Zuétzlich kénnen alle Elemente in den Ubersichtsbildern (trending) liber-
wacht werden.

Das Vorgehen zum Aufrufen und Definieren des Limit Check Moduls ist in
Kapitel 9.3.6.4 Limit Check Modul aufrufen und definieren, B 222, beschrie-
ben.

[EMmdenu Limit Check: LIMCF Fename e
Element Dev. Low Limit High Limit Timeout Alarm Substate Hame

IK Pressure d| lo.0 [100.0 I3 |Infnrm. =l Itntal step v| IPresssure

IJ Power j I [o.0 [100.0 I3 IW’arning j Itotal stepj I

Illlme j |1 [0.0 [100.0 I3 IFatal j Ipermanenj I

IB Analog Cutput j |I] fo.0 [100.0 3 IFa(al j Ipermﬂnenj [

|Element Mame [ [

Parameter des Limit Check Moduls

Element .
Einflussgrésse (Pressure, Power, Rate), deren Wert auf Uberschreiten tber-
wacht werden soll.

Dev. (Device)
Erkennung des Elements, falls mehr als eines mdoglich ist.

HINWEIS:
Fiir Power und Rate bezieht sich Device auf die Nummer des referen-
zierten Rate-Moduls.
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Low Limit
Der Wert, bei dessen Unterschreitung der Alarm «Element/Dev» below limit
ausgeldst wird.

High Limit )
Der Wert, bei dessen Uberschreitung der Alarm «Element/Dev» above limit
ausgeldst wird.

Timeout
Die Zeit (in Sekunden), wahrend welcher der Wert Uber- oder unterschritten
werden darf, ohne dass ein Alarm ausgel6st wird

Alarm

Alarm Kategorie. Es stehen die in Kapitel 8.3.1 Alarmkategorien, B 166
beschriebenen Alarmkategorien zur Verfligung. Bei der Kategorie Informa-
tion wird der Prozess nicht angehalten, es wird nur eine Meldung ausgege-
ben.

Die mdglichen Alarmmeldungen lauten:

+ «Element/Dev» below limit

+ «Element/Dev» above limit

+ <«Element/Dev» in limits

Die Bezeichnung «Element/Dev>» dient zur Identifikation und bezeichnet das
Uberwachte Element (z.B. Power 1).

Substate
Der Prozess-Unterzustand, wahrend dem die Limits gelten.

Ist Permanent gesetzt, so wird das Element vom Beginn des Prozessschrit-
tes, auf den das Modul bezugnimmt, bis zum Ende des Prozesses (iberwacht.

Name

Falls ein Name definiert ist, wird dieser an Stelle des Elementtyps und der
Device-Nummer im Alarmtext verwendet (hilfreich flr analoge oder digitale
Signale).
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Ignition

(nur Konfigu-
ration
General)
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Das Ion Source Modul

Das Ion Source Modul steht nur zur Verfigung, wenn im Konfigurationsbild
Extension der Parameter IonSourceModul (siehe Kapitel 12.4.4 Konfigurati-
onsparameter fur Extensionen/Quarz, B 340) auf einen anderen Wert als Not
Used gesetzt ist.

Der Vorgang zum Aufrufen und Programmieren des Ion Source Moduls
erfolgt analog dem im Kapitel 9.3.6.1 Layer-Module aufrufen und definieren,
218, beschriebenen Ablauf.

Das Ion Source Modul kann entweder im Layer Modul (fir Ionen-unterstitz-
tes Bedampfen) oder im Clean Modul (zur Vorreinigung oder zum Atzen)
benutzt werden. Falls keine Benutzung der Ionenquelle definiert wird, kann
das Ion Source Modul zur Aktivierung von bis zu 4 Gaseinldassen verwendet
werden.

Im Ion Source Modul werden die Parameter flir den Einsatz von maximal zwei
Ionenquellen definiert. Die Parameter hangen von der Konfiguration des Ion
Source Moduls ab.

[ETDMeny Sequence Step1of 4 lon Source: I0N_SRC Fename el

MPS 1 Used Yes - Parameter Set 0

BEAM Lead Delay Ho = On Delay 0 Isl Permanent Ho =

GAS Lead Delay Ho = On Delay 0 Isl Permanent Ho =
RY Humber |[| Setpoint |[|_|] [mbar] Gain |[|_|] Integ. Time |||_|] Is1
RY Humber ||] Setpoint ||]_|] [mbar] Gain ||]_|] Integ. Time |||_|] [=1
RY Humber |[| Setpoint |[|_|] [mbar] Gain |[|_|] Integ. Time |||_|] Is1
RV Humber ||] Setpoint ||]_|] [mbar] Gain ||]_|] Integ. Time |||_|] (K]
[MPS 1 Usad [ [

Parameter des Ion Source Moduls (General Konfiguration)
Voltage
Anodenspannung zum Zinden des Plasmas in der Ionenquelle.

Current
Mit diesem Anodenstrom wird das Ziinden des Plasmas festgestellt.

Neutralization
Neutralisationsstrom zum Zinden des Plasmas.
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Source

(nur Konfigu-
ration
General)

MPS
(nur Konfigu-
ration MPS)
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Voltage
Anodenspannung beim Betrieb der Ionenquelle (nach dem Zinden des Plas-
mas, d.h. nachdem der Anodenstrom 250 mA Uberschritten hat).

Current
Anodenstrom beim Betrieb der Ionenquelle.

Neutralization
Neutralisationsstrom beim Betrieb der Ionenquelle.

Lead Delay

Mit diesem Parameter wird der Zeitpunkt zum Einschalten der Ionenquelle
festgelegt.

LeadDelay wird im Clean Modul nicht ausgewertet.

+ [No]
Der Parameter On Delay wird ab dem Zeitpunkt Layer Start gerechnet.

+ [Yes]
Der Parameter On Delay wird vom Beginn des Substates Evaporation
zurickgerechnet.

On Delay
Verzbégerungszeit zum Einschalten der Ionenquelle (siehe auch Parameter
Lead delay).

Permanent

Legt fest, ob die Ionenquelle permanent eingeschaltet bleibt oder nicht.
Ist der Permanent gesetzt, so werden in der Folge die Parameter Ignition
nicht mehr berlicksichtigt.

Used
Yes Ionenquelle MPS 5001 wird benutzt.
No Das Ion Source Modul wird nur zum Aktivieren von

Gaseinlassen benutzt.

Parameter Set
MPS Parameter Set (1 ... 9)
Der ausgewahlte Parameter Set wird am MPS eingestellt.
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Gain
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Lead Delay

Mit diesem Parameter wird der Zeitpunkt zum Einschalten des Ionenstrahls
festgelegt. Bei zwei installierten MPS werden die zwei Ionenstrahlen syn-
chron gesteuert.

LeadDelay wird im Clean Modul nicht ausgewertet.

+ [No]
Der Parameter On Delay wird ab dem Zeitpunkt Layer Start gerechnet.

+ [Yes]
Der Parameter On Delay wird vom Zeitpunkt Substates Evaporation
zurickgerechnet.

On Delay
Verzbégerungszeit zum Einschalten des Ionenstrahls (siehe auch Parameter
Lead delay).

Permanent
Legt fest, ob der Ionenstrahl permanent eingeschaltet bleibt oder nicht.

Lead Delay )

Mit diesem Parameter wird der Zeitpunkt zum Offnen des Gaseinlasses fest-
gelegt (siehe auch Kapitel 10.7 Das Gas-Regulation-Modul (RV-Modul),
261).

+ [No]
Der Parameter On delay wird ab dem Zeitpunkt Layer Start gerechnet.

+ [Yes]
Der Parameter On delay wird vom Zeitpunkt Blende 6ffnen zuriickgerech-
net.

On Delay )

Verzdgerungszeit zum Offnen des Gaseinlasses (siehe auch Parameter Lead

delay).

Permanent

Legt fest, ob der Gaseinlass permanent geétffnet bleibt oder nicht.

Aktiviertes Regelventil oder ungeregelter Gaseinlass.

Sollwert fir Regler (Gasdruck, Gasfluss). Die angezeigte Einheit hangt von
der zu regelnden Grésse ab (mbar, sccm, mA ...).

Proportionalverstarkung des Reglers.

Integralanteil des Reglers.
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Das Extended-Layer-Modul (ELM)

Das ELM ist ein erweitertes Layer-Modul, um die Bedienung der Plasma-
Beschichtungsanlage BAP800 benutzerfreundlich zu gestalten.

Gleichzeitig ist das ELM auch fiir eine Ansteuerung von Ionenquellen geeig-
net.

Das Extended-Layer-Modul enthalt gegentiber dem urspriinglichen Layer-
Modul einige zusatzliche Parameter, dafir wurden andere weggelassen.

Allgemein
Anhand des Parameters EXTENDED/Layer Modul im MenUbild Extension/XTal
Config (siehe Kapitel 12.4.4 Konfigurationsparameter fir Extensio-

nen/Quarz, B 340) kann definiert werden, ob anstelle eines Layer-Moduls ein
Extended-Layer-Modul verwendet werden soll.

Je nach Art der Anwendung des Extended-Layer-Moduls sind folgende Ein-
stellungen madglich:

HW-Ctrl

+ Ionenquellen

+ Plasmaquelle mit Steuergerat BIC250

SW-Ctrl

+ Plasmaquelle ohne spezielles Steuergerat

Durch diese Konfiguration @ndern sich folgende Punkte:

Peripherie (Extended-Layer-Modul = HW-Ctrl)

+ Die Steuerung kann nun zusatzlich 4 DO’s, 3 DI's und 2 AQO’s kontrollieren
Anwender

+ Die Software unterstiitzt jetzt das Extended-Layer-Modul

+ Plasmaquellen kdnnen jetzt iberwacht und auftretende Alarmmeldungen
kdnnen mit aussagekraftigem Text am Bildschirm angezeigt werden

Das ELM wird von der Steuerung wie ein normales Layer-Modul behandelt.
Das Extended-Layer-Modul ist in der Liste Extended-Layer-Moduls zu finden.
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Die Parameter des Extended-Layer-Moduls (HW-Ctrl)

Das ELM (HW-Ctrl) ist dem Layer-Modul sehr ahnlich. Es werden zusatzliche
Parameter fir die Ansteuerung einer Ionenquelle angezeigt.

[EMMenu Sequence Step 2 of 3 Extended Layer: EXTLAYER2 Fename “tey
THICKHESS Im [nm] EVAP. TIME o Is]
PLASMA Setpoint 1 |||_|] ] Setpeint 2 |||_|] ]
Lead time [10 Is] Filament Perm. Ho =
DOME Rotation IRigm 'I Rot. value |9 [rpm]

MODULES RATE 1 |RATE1 ,l RATE 2 RATE1] ,l RATE 3 | ,l
RV 1 | ,l RV 2 ,l RV 3 | ,l
BAKE |BAK55., - l LIMITS ,l

|Mame of rate madule 2 |10 char [

Parameter des Extended-Layer-Moduls

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Setpoint 1/2

Mit diesem Parameter kdnnen 2 zusatzliche Sollwerte programmiert werden.
Die Ausgabe der Signale erfolgt an den Analogausgangen, die den Quellen 5
und 6 zugeordnet sind. In der Regel sind dies die Kanale 5 und 6. Diese Para-
meter sind vor allem im Hinblick auf den Einsatz verschiedener Ionenquellen
von Bedeutung.

+ Bereich: 0...100 [%]

+ Standardwert = 0 [%]

Lead time

Zeit vor dem Offnen der Blende, bei welcher der DO Arc current on aktiviert
wird.

In Verwendung mit Ion Plating->Stabilisierungszeit [s] flir die Bogenentla-
dung, bezogen auf den Zeitpunkt Blende Auf (siehe Abbildung Abb. 10-30,
288).

Bei mehreren referenzierten Rate-Modulen, wird als Bezugspunkt fir die
Lead time jenes Rate-Modul verwendet, welches die kiirzeste Ramp time hat.

+ Bereich: 0...32 768 [s]

+ Standardwert = 10 [s]

287



288

evatec 10. Module

process systems

Filament Perm.

Der Heizfaden wird immer zu Beginn des ersten ELM eingeschaltet. Der Para-
meter definiert, ob der Heizfaden bis zum Prozessende eingeschaltet bleibt
oder ob er wahrend des Prozessablaufs abgeschaltet wird, wenn einem
Bedampfungsschritt mit Plasmaquelle eine Bedampfung ohne Plasmaquelle
folgt.

+ [Yes]
Der Heizfaden bleibt bis zum Prozessende eingeschaltet.

+ [No]
Der Heizfaden wird wahrend des Prozesses am Ende eines Beschichtungs-
schrittes abgeschaltet.

+ Standardwert

[Yes]
Power [%]
A
Shutter opens
_ Lead time in sec
‘ / (Arc current stabilization)
—
sl
Power [%]
A
| Arc current

t[s];

Abb. 10-30 Parameter «Lead time»
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Setzen der Ausgéange

Heizfaden
AO-Stellwerte (Setpoint)

Beim Eintritt in das erste ELM wird sofort das Filament eingeschaltet. Falls
die Quellen 5 und 6 nicht benutzt werden, werden die Setpoints 1 und 2 an
den Analogausgang Kanal 5 und 6 ausgegeben (siehe aktuelle Quellenkonfi-
guration).

Quellenzuordnung

Die Quellenzuordnung wird zu Beginn des ersten ELM getroffen. Pro Layer
kann nur eine Quelle gesetzt werden. Die Plasmaquelle wird durch jenes
Source-Modul bestimmt, welches durch das zuerst aufgerufene Rate-Modul
(Modules RATE1) referenziert wird.

Das heisst:

+ Falls Source Number = 1
wird die Zuordnung Plasmaquelle 1 getroffen.

+ Falls Source Number = 2
Es wird die Zuordnung Plasmaquelle 2 getroffen.

+ Falls Source Number < 1 oder > 2
Es wird keine Zuordnung zu einer Quelle getroffen.

Bogenstrom

Das Einschalten des Bogenstroms hdangt vom Parameter Plasma lead time im
ELM ab. Dieser digitale Ausgang wird gesetzt, wenn die Zeit vor dem Offnen
der Blende kleiner ist als die Lead time (siehe Abbildung Abb. 10-30, & 288).

Riicksetzen der Ausgange

Bogenstrom
Wenn die Blenden schliessen, werden folgende Aktionen ausgeldst:

+ Nach 3 Sekunden wird der Bogenstrom abgeschaltet
+ Nach weiteren 2 Sekunden wird das Gas abgeschaltet

Heizfaden

Der Heizfaden wird nach Ablauf des ELM nur dann abgeschaltet, wenn der
Parameter Filament Perm. = [No] ist, und der nachste Sequenzschritt keine
Plasmaquelle benétigt. Der Heizfaden wird auch abgeschaltet, wenn die Heiz-
fadenliberwachung anspricht.

AO-Stellwert (Setpoints)

Beide AO-Stellwerte bleiben so lange gesetzt, bis sie von einem anderen ELM
neu gesetzt werden oder die Evaporation Sequence beendet ist (Prozes-
sende).

Quellenzuordnung

Die Zuordnung der Quelle wird generell beim Start eines neuen Layer-Moduls
neu gesetzt; demzufolge, wenn keine Ionenquelle benutzt wird, zuriickge-
setzt.
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10.13.2.3 Uberwachung der Alarmmeldungen

Um die Systemsicherheit zu verbessern, wurden folgende Uberwachungen
eingebaut:

Anode-Ground-Spannungsiiberwachung

PRO: -I- hh: mmm: dd-mmm-yy | And-Gnd-Vol.error.
ss

Bogenstromiiberwachung

PRO: -W- hh: mm. ss | dd-mmm-yy | Plasm src. Arc current
error.

Filamentiiberwachung

PRO: -W- hh: mm: ss | dd-mmm-yy | Plasm src. Error.

Normalerweise werden die Eingange auf 1 gesetzt.

Die Uberwachungen haben ein Time out von 5 Sekunden. Die Bogenstrom-
Uberwachung hat ein Time out von 10 Sekunden. Das heisst, erst wenn ein
digitaler Input langer als 5 Sekunden (10 Sekunden) auf 0 ist, spricht die
Uberwachung an.

Die Alarmmeldung Anode-Ground-Spannung hat immer die Kategorie Infor-
mation, wahrend die beiden anderen Uberwachungen die Kategorie Warning
haben. Dadurch geht der Prozess beim Auftreten der Alarmmeldung in den

Unterzustand Wait.

Bei einem Warning-Alarm der Heizfadeniberwachung wird der Heizfaden
ausgeschaltet.

Der Bogenstrom wird beim Auftreten einer Warning-Alarmmeldung generell
abgeschaltet.
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Die Parameter des Extended-Layer-Moduls (SW-Ctrl)

Das ELM (SW-Ctrl) ist dem Layer-Modul sehr dhnlich. Es werden zusatzliche
Parameter fir die Ansteuerung einer Ionenquelle angezeigt.

[EmMenu Sequence Step 3 of 3 Extended Layer: EX_LAY1 Fename “tey
THICKHESS [30.00 [nm] EVAP. TIME o] Is]
PLASMA Filament |3|]_|]|] [A] Are 0.0 [a1 Plasma Level |||
Lead time [10 Is] Filament Perm. o =
DOME Rotation IRigm 'I Rot. value |9 [rpm]

MODULES RATE 1 |RATE1 ,l RATE 2 ,l RATE 3 | ,l
RV 1 | ,l RV 2 ,l RV 3 | ,l
BAKE | - l LIMITS .l oMG | - l

|Evvaporation time [0..52787 151 |

Parameter des Extended-Layer-Moduls (SW-Ctrl)

Die Parameter sind zeilenweise nach Thema geordnet und haben folgende
Bedeutung:

Filament
Sollwert Filament Strom

Arc
Sollwert des Bogenstroms

Plasma Level

Stufenweise Beeinflussung der Spannungswerte und der Differenz zwischen
Bogen- und Anodenspannung durch Variation des Widerstandes zwischen
Kathodenflansch und Masse.

Lead time

Zeit vor dem Offnen der Blende, bei welcher der Bogen aktiviert wird (Ein-
schaltsequenz der Plasmaquelle beachten, siehe Kapitel 10.13.3.1 Aktivieren
der Plasmaquellenelemente, B 293).

Lead time ist die Stabilisierungszeit [s] fir die Bogenentladung, bezogen auf
den Zeitpunkt Blende Auf (siehe Abbildung Abb. 10-32, & 292).

Bei mehreren referenzierten Rate-Modulen, wird als Bezugspunkt fir die
Lead time jenes Rate-Modul verwendet, welches die kiirzeste Ramp time hat.

+ Bereich: 0...32 768 [s]

+ Standardwert = 10 [s]
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Filament Perm.

Der Heizfaden wird immer zu Beginn des ersten ELM eingeschaltet. Der Para-
meter definiert, ob der Heizfaden bis zum Prozessende eingeschaltet bleibt
oder ob er wahrend des Prozessablaufs abgeschaltet wird, wenn einem
Bedampfungsschritt mit Plasmaquelle eine Bedampfung ohne Plasmaquelle
folgt.

+ [Yes]
Der Heizfaden bleibt bis zum Prozessende eingeschaltet.

+ [No]
Der Heizfaden wird wahrend des Prozesses am Ende eines Beschichtungs-
schrittes abgeschaltet.

+ Standardwert

[Yes]
Power [%]
A
Shutter opens
{ Lead time in sec
‘ / (Arc current stabilization)
—
sl
Power [%]
A
| Arc current

t[s];

Abb. 10-32 Parameter «Lead time»
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Aktivieren der Plasmaquellenelemente

Filament
Beim Eintritt in das erste ELM wird sofort das Filament eingeschaltet. Bis das
Filament vollstandig betriebsbereit ist, dauert es ca. 25 Sekunden.

Quellenzuordnung

Die Quellenzuordnung wird zu Beginn des ersten ELM getroffen. Pro Layer
kann nur eine Quelle gesetzt werden. Die Plasmaquelle wird durch jenes
Source-Modul bestimmt, welches durch das zuerst aufgerufene Rate-Modul
(Modules RATE1) referenziert wird. Das heisst:

+ Falls Source Number = 1
wird die Zuordnung Plasmaquelle 1 getroffen.

+ Falls Source Number = 2
Es wird die Zuordnung Plasmaquelle 2 getroffen.

+ Falls Source Number < 1 oder > 2
Es wird keine Zuordnung zu einer Quelle getroffen.

Bogen

Das Einschalten des Bogens hangt vom Parameter Plasma lead time im ELM
ab. Der Bogen wird eingeschaltet, wenn die Zeit vor dem Offnen der Blende
kleiner ist als die Lead time (siehe Abbildung Abb. 10-32, & 292).

Der Bogen wird jedoch nur eingeschaltet, wenn das Filament vollstandig
betriebsbereit ist. Das heisst, die Einschaltsequenz (ca. 25 s) muss beendet
sein.

Abschalten der Plasmaquellenelemente

Bogen
Wenn die Blenden schliessen, werden folgende Aktionen ausgeldst:

+ Nach 3 Sekunden wird der Bogen abgeschaltet
+ Nach weiteren 2 Sekunden wird das Gas abgeschaltet

Filament

Das Filament wird nach Ablauf des ELM nur dann abgeschaltet, wenn der
Parameter Filament Perm. = [No] ist, und der nachste Sequenzschritt keine
Plasmaquelle bendétigt. Das Filament wird auch abgeschaltet, wenn die Fila-
mentliberwachung anspricht.

Quellenzuordnung

Die Zuordnung der Quelle wird generell beim Start eines neuen Layer-Moduls
neu gesetzt; demzufolge, wenn keine Plasmaquelle benutzt wird, zurliickge-
setzt.
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Abb. 10-33

Alarm

10. Module

Das QMG-Modul

Ein QMG-Modul, kombiniert mit dem Partialdruckmessgerat PRISMA , erlaubt
die Uberwachung von 8 Partialdriicken einzelner Gase oder das Uberwachen
des Verhaltnisses von zwei Partialdricken.

Das QMG-Modul wird im Pretreatment, Layer-Modul und Clean-Modul ver-
wendet. Am Ende der Abpumpphase (Pretreatment) werden die im QMG-
Modul definierten Uberwachungen iberpriift, d.h. der Prozess fahrt nicht
weiter, bevor alle in der CHECK LIST spezifizierten Uberwachungen o.k. sind.
(Die Bedeutung von o.k. ist beim Parameter Check definiert.) Wahrend der
Beschichtungsphase wird das QMG-Modul nur zur Uberwachung der spezifi-
zierten Partialdriicke verwendet.

Mit dem Parameter Alarm kann gewahlt werden, ob eine Alarmmeldung aus-
geldst werden soll, wenn die Uberwachungsbedingungen nicht erfiillt sind. In
der Abpumpphase ist die Alarmmeldung von der Kategorie Information. In
der Beschichtungsphase wird der Parameter Alarm ausgewertet.

Mit der Display-Funktion kénnen alle im QMG-Modul definierten Partialdricke
angezeigt werden.

[EMDienu Sequence Step 2 of 3 GMG: GMG1 Fename “tel
Alarm Ilnfnrm. -

CHECK LIST gas no. 2 limitfmbar] check

[300.0 | low

[o.0 | low

Jo.0 I low

el

Jo.o I low

=

[o.0 | low

Jo.o I low

J
I
J
E [o.0 | low
J
I
J
|

Lol Lol Lol L] Lo Lo Lef e

[o.0 | low

[&larm [

Das QMG-Modul

no Alarm

In der Beschichtungsphase werden keine Aktionen ausgefiihrt (nur die spe-
zifizierten Partialdriicke werden im Restgas-Analysebild angezeigt). In der
Vorbehandlung wird gewartet, bis alle Uberwachungen o.k. sind.

Information )
Es wird eine Alarmmeldung ausgegeben, wenn eine Uberwachung nicht o.k.
ist.

Warning

Es wird eine Alarmmeldung ausgegeben, wenn eine Uberwachung nicht o.k.
ist. Der Prozess geht in den Wartezustand. In der Vorbehandlung wird der
Prozess nicht angehalten.
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Definition der Gase, bzw. deren Zusammensetzung, die Uberwacht werden
sollen. Die Gase, die den Nummern 0...8 zugeordnet sind, missen mit dem
Quadstar im PRISMA programmiert werden.

gasno. 1/2

+ - (Strich) )
Bedeutet: Keine Uberwachung

+ 0...8
PRISMA-Kanal-Nummer

+ Wenn nur «gas no. 1» definiert ist
Der entsprechende Partialdruck wird Gberwacht.

+ Wenn «gas no. 1» und «gas no. 2» definiert sind
Das Verhaltnis vom Partialdruck des Gases 1 zum Partialdruck des Gases
2 wird Uberwacht.

limitfmbar]

+ Wenn «gas no. 2» auf - (Strich) gesetzt ist
Der Absolutwert des Partialdrucks von gas no. 1 wird Uberwacht.

+ Andernfalls wird das Verhaltnis von Partialdruck gas no. 1 zu Partialdruck
gas no. 2 Uberwacht.

check
Kann als [low] oder [high] eingegeben werden (Das nachfolgend gezeigte
Beispiel gilt, wenn gas no. 2 auf - (Strich) gesetzt ist):

check = low gas no. 1 < limit --> o.k.
check = low gas no. 1 > limit --> nicht o.k.
check = high gas no. 1 < limit --> nicht o.k.
check = high gas no. 1 > limit --> o.k.

Beispiel Parameter «check»
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Tab. 10-3
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Schichtdicken-Korrektur

Gelegentlich steht man vor der Aufgabe, die Dicke aller oder einer Gruppe
von Schichten, um einen bestimmten Faktor zu korrigieren.

Um diese Aufgabe effizient durchzufiihren, wird im Menl Modify Current pro-
cess (dasselbe gilt auch flr das Menu Create new process und das Meni
Modify parameters of current process) die Funktion Thickness Modification
angewahlt, worauf das untenstehende Bild Thickness Modification erscheint.

Process EMO Run# 541 Run Time ﬁu:nn;nn
Main State ﬁﬁ_om] Sub State ﬁff
Mode Frnness.llm:al Date E2:42:23 6-HOV-98

[FoMeny] _ Thicknees Modification [ 5 Factor [ 4. Factor [ 3. Factor | 2. Factor | 1.Factor | femove [oll1.Factor[Alliio Factor| Multiphe
[

FACTOR1 1.500 FACTOR 2 2.000 FACTOR 3 2.300 FACTOR 4 2100 FACTOR 5 1.200
SRC1+2_500 500.0 SRC2_JO0NM  |300.0 SRC1_100HM  |[100.0

PRO : -I- 15:33:50 6-HOV-98 Exception Sdsort (2}
CtrlF1 CtrlF9 F& F9 L =] TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Split Jump &

Schichtdicken-Korrektur

Auf der obersten Zeile im Bild sehen Sie die Faktornummern 1...5. Das
heisst, Sie kdnnen bis zu 5 Gruppen Layer- und / oder GSM-Module bilden,
die jeweils unterschiedliche Korrekturfaktoren fiir den Schichtsollwert haben.

Anschliessend sind alle Layer- und / oder GSM-Module aufgefiihrt mit den
dazugehdrigen Schichtsollwerten. Mit diesem Bild erhalt man zugleich auch
den Uberblick Uber die Schichtsollwerte aller Module.

Der Schichtsollwert ist abhangig von den Parametern im Layer-Modul:

Ein GSM-Modul wird Schichtsollwert = Wellen-
benltzt lange

Schichtende wird durch Schichtsollwert = Schicht-
Quarzmessung bestimmt dicke

Aufdampfen erfolgt nach Schichtsollwert = Auf-
Zeit/ dampfzeit

Leistung

Schichtsollwert

KHAN
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Auf dem Bildschirmbild erscheinen zuerst die Layer-Module, welche keine
GSM-Module referenzieren und anschliessend alle GSM-Module. Dabei steht
vor dem ersten GSM-Modul der Text GSM-List.

Falls mehr als 50 Layer- und GSM-Module vorhanden sind, kann mit den
Tasten Page Up und Page Down geblattert werden.

Eingabe der Schichtdicken-Korrektur

Die Thickness Modification-Funktion kann im Fabrikationsmodus (Manufactu-
ring Mode) nicht aufgerufen werden. In jedem anderen Modus kénnen Sie
sie im HauptmenU unter dem Menlpunkt Process Definition aktivieren.

Thickness Modification
FACTOR 1 1000  FACTOR2 2.000 FACTOR3 1500 FACTOR 4 1000 FACTORS 1.000
SRC1+2 500  [500.0 SRC2_300HM  [300.0 SRCT_100HM  [100.0
[EXMany DEMO Steplaf LAY: SRCI_IOONM
Kdodule List
& Bike = " THEKMESS fonn nnd FVAR. TIMENR [s]
| oM
N =3 Layer
D e 500 DOME  Ratation quf -l Fot. value s frpml
© 4D SAOZ_S00HM
il L@ SANINONM MODULES RATEL  [ratp = RATE2 ~ | RATER =
8 fiste R 1 - Rz - | Riz =
Source
B BAKE LIMITS 10N SOURCE
©43 Extended Layer BAKEIOD | T T
2 Bas Regulation
2 Yacuum bontrol LI

Eingabe der Schichtdicken-Korrektur

Auf dem oberen Teil des Bildschirmbildes sind 5 Modifikations-Faktoren zu
erkennen, welche verandert werden kénnen.

Danach folgt eine Liste aller Schichten (Layer) und GSM-Module, jeweils mit
dem Modulnamen, gefolgt von der Dicke, Verdampfungszeit und Wellen-
lange.

Um die Dicke zu modifizieren, fihren Sie die folgenden Schritte aus. Norma-
lerweise wird alternativ entweder Schritt 2 oder 3 ausgefihrt.

1 Geben Sie alle notwendigen Modifikationsfaktoren (1 bis 5) ein. Es
kénnen Werte im Bereich von 0 bis 10 verwendet werden.
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2 Wahlen Sie alle Module, welche mit einem Modifikations-Faktor multi-
pliziert werden sollen.

2.1 Wenn in allen Modulen der erste Modifikations-Faktor angewen-
det werden soll, aktivieren Sie [All 1. Factor].

2.2 Falls einzelne Module modifiziert werden sollen, muss das ent-
sprechende Modul mit der Maus- oder Pfeiltaste angewahlt wer-
den. Nachdem das Modul ausgewahlt wurde, muss die Taste flr
den gewinschten Faktor gedriickt werden. (1. Faktor bis 5. Fak-
tor) Die Modulnamen aller Module, die einen Modifikations-Faktor
verwenden, haben dieselbe Farbe wie der Titel des Modifikations-
faktors.

HINWEIS:
Falls Modifikations-Faktoren auf aneinander folgenden Module ange-
wendet werden sollen, ist es empfehlenswert, die Tastatur anstelle
der Maus zu verwenden. Dabei soll wie folgt vorgegangen werden:
+ Wahlen Sie das erste Modul und dricken Sie, entsprechend des
gewlinschten Modifikations-Faktors, eine der Tasten von 1 bis 5.
(Die Alt-Taste muss nicht betatigt werden!)
+ Anschliessend driicken Sie Enter oder die entsprechende Pfeiltaste,
um zum nachsten Modul wechseln zu kénnen.
+ Fahren Sie wie oben beschrieben fort, bis Sie alle Module modifiziert
haben.

3 Wadhlen Sie alle Module aus, welche keinen Modifikationsfaktor mehr
bendtigen.

3.1 Falls keines der Module einen Modifikations-Faktor mehr bend6-
tigt, aktivieren Sie [All No Factor].

3.2 Falls einzelne Module keinen Modifikations-Faktor mehr bendti-
gen, wahlen Sie das entsprechende Modul aus und aktivieren Sie
[Remove].

4 Wechseln Sie zur Multiplikations-Funktion, indem Sie [Multplay] akti-
vieren.

4.1 Falls alle Module in denen ein Modifikations-Faktor bendétigt wird
(bezeichnet durch die entsprechenden Farben) multipliziert
werden sollen, aktivieren Sie [Multiplay All].

4.2 Falls nur die Module, welche einen vorbestimmten Multiplikati-
ons-Faktor verwenden multipliziert werden sollen, klicken Sie auf
eine der Tasten [1. bis 5.Factor].

4.3 Falls Sie kein Modul multiplizieren wollen, aktivieren Sie einfach
[Esc].

298 KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

10.15.2

Check Table

Table overflow

KHAN

10. Module

Warnmeldungen

Bei der Benutzung der Schichtdickenkorrektur kénnen die Warnmeldungen
Check Table oder Table overflow auftreten.

Die fir die Schichtdickenkorrektur vorgenommenen Tabelleneintragungen
bleiben bis zum nachsten Systemstart erhalten.

Wenn nun ein neues Rezept geladen wird oder Layer- / GSM-Module einge-
schoben werden, kann der Tabelleninhalt keinen Sinn mehr ergeben. Aus
diesem Grund wird bei jeder Anwahl von Thicknessmodifikation getestet, ob
die Anzahl Layer- und GSM-Module seit der letzten Bildschirmanwahl iden-
tisch geblieben sind.

Im Falle einer Diskrepanz erscheint die Warnung Check Table. Es liegt nun in
der Verantwortung des Benlitzers, den Tabelleninhalt zu tUberprifen und
gegebenenfalls abzuandern.

Die Tabelle fiir die Schichtdickenkorrektur ist auf 200 Module limitiert. Wenn
ein Prozess Uberdefiniert ist, d.h. es wurden Layer- und GSM-Module defi-
niert, die in der Schichtsequenz gar nie referenziert werden, kann die
Summe der Module grésser als 200 sein.

Die Warnung Table overflow erscheint auf dem Bildschirm. Dem kann abge-
holfen werden, indem nicht beniitzte Module entfernt werden.
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Service

Der Service Mode

Der Service Mode ist ein nitzliches Hilfsmittel flir Prifzwecke oder zum
Simulieren fehlender Hardware Ein-Ausgdnge. Samtliche Hardware-
Ein/Ausgange kdénnen in dieser Betriebsart gesetzt oder riickgesetzt werden.

Die Bedienablaufe in diesem Kapitel sind nur mit einer Passworteingabe flr
die Benutzerebene «Service» mdglich. Beachten Sie dazu Kapitel 9.6.1
Passwort eingeben, B 233.

Durch die farbige Kennzeichnung eines Wertes kann festgestellt werden, ob
es sich um einen aktuellen Wert (grau unterlegt) oder um einen vom Anwen-
der gesetzten Service-Wert handelt (braun unterlegt).

AVORSICHT

Gefahr von Sachschéaden infolge Fehlbedienung. Um Schaden
zu vermeiden, muss der Betreiber des Beschichtungssystems
bei der Anwendung dieser Betriebsart mit den verwendeten

Komponenten (Pumpen, Ventile etc.) und den Prozesszustan-
den vertraut sein.
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Anwahl des Service Mode

Der Service Mode ist gegen unbefugtes Benutzen durch ein Passwort
geschuitzt. Das zugehdrige Passwort finden Sie in Kapitel 9.6.1 Passwort ein-
geben, B 233.

In den Service Mode gelangen Sie wie folgt:
1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt New Mode.
2 Wahlen Sie im Untermeni den Menlipunkt Service.

+ Danach wird im Eingabefenster der Text Enter service mode pass-
word eingeblendet.

x|

Enter zervice mode password:

o]

Cahicel |

Service-Mode anwéhlen

3 Geben Sie das Passwort ein (Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233)
und drikken Sie OK.
+ Danach wird im Anzeigefeld Mode die Bedienungsebene Service
angezeigt.
Process Run Time

DEMO Run# 364 00:00:00

RELOAD

Service/Local Date

Main State Sub State Standby

Mode 112:33:11 17-DEC-01

]

Bedienebene Service
Prifen Sie nun, ob im Anzeigefeld Mode (a) die Bedienebene Service-

Confg./Local angezeigt wird. Ist dies der Fall, so kénnen Sie beliebige Ein-
und/oder Ausgange lber das Bildschirmterminal setzen.
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Ubersichtsbild der I/0-Elemente

Rufen Sie die Liste der I/O-Elemente auf, indem Sie im Hauptmeni den
Mentpunkt I/O Picture (Hotkey I) aktivieren.

[Fidhenu 1/O-List

10 Name Digital Outputs | Digital Inputs

0 8 16 24 2 40 4B 56 0 8 16 24 2 40 4 %
do_FV_valve_sc_open1 [ 9| @ o 9 ° 9 o 9 0 @ 9 ° o ° 9 ° o
do_BV_valve_sc_open,1 @ o @ 9 o 9 @ 9 1 @ 9 @ 9 o 0 o 9
do_HV_valve_sc_open,1 | ) ‘ ) o @ o o e 9 2 e o _ @ @ e o o 9
do_HV_valve_sc_throttie,1 o o @ 9 @ 9 @ o 3 o 9 9o @ 9 o 9
do_VV_valve_sc_open,1 @ ‘ o o 9 e o o |0 4 @ @ @ 9 @ o o 9
do_VV_valve2_pc_open 1 ol @ o o ) @ o 5 e o o o e o o o
do_water_cool_sc,1 o @ @ 9 o 9 ° 9 8 ° 0 @ o @ 9 ° 9
do_water_heat_sc,1 °| o ) ) o o 7 o 9 LK) ° 9 e 9

\ a
Last changed: Number of changes: [ 1] A X2 ! b
10 Name Analog Outputs Analog Inputs
0 8 0 8

a0_temp_stpnt,1 00 00 0 10,00 00
a0_temp_stprt,2 00 00 1 1.1E-03 00
a0_temp_stpnt,3 00 00 2 B.6E-03 00
a0_temp_stpnt 4 00 00/ 3 1.8E-03 2000
aa_dome_rpm,1 00 00 4 B.6E-03 693.0
ao0_source,5 00 00 5 9.9E-03 00
a0_source 6 00 00 6 14E-02 00
a0_RF_etch_stprit 1 00 00 7 00 00
Mean Value Differential Value: <% 2! (6]

I/O-Liste fir digitale und analoge Signale
Abhé&ngig von der Konfiguration der Systemsteuerung kann sich die Zuordnung der verschiede-
nen Elemente zu den jeweiligen I/O-Signalen vom gezeigten Beispiel unterscheiden.

a - Soeben gedndertes Signal (wird durch blauen Balken markiert)
b - Statistikzeile fur digitale Signale
C - Statistikzeile fiir analoge Signale

+ Aus der I/O-Liste ist ersichtlich, welche Komponente (Ventil, Pumpe, Hei-
zung etc.) mit welchem Ein- oder Ausgang der Systemsteuerung verbun-
den ist. Klicken Sie dazu auf das gewiinschte analoge oder digitale Signal.
In der Spalte I/O Name wird der Name der zugehdrigen Variablen ange-
zeigt; zusatzlich wird die Verbindung zwischen Wert und Name des
Signals farbig verdeutlicht.

+ FUr die digitalen und analogen Signale zeigt jeweils eine Zeile unterhalb
der zugehoérigen Liste den Namen und die Statistik fir das markierte
Signal an (z.B. wie oft ein digitaler Wert gedndert wurde), siehe b bzw. ¢
in Abb. 11-3, B 303). Rechts in dieser Zeile sind folgende Schaltflachen
angeordnet:

}{ Loscht die I/0O-Statistik des markierten Signals
X Loscht die I/0O-Statistik aller digitalen bzw. analogen
- Signale
| @ Offnet ein Hilfe-Fenster zur digitalen bzw. analogen
I/0O-Liste, siehe Kapitel 11.2.2 Setzen der Ein- und

Ausgange, B 305.

+ Die Zustande der Input- und Outputsignale kénnen angezeigt und veran-
dert werden, siehe Kapitel 11.2.2 Setzen der Ein- und Ausgange, & 305.
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11. Service

HINWEIS:

Die I/O-Liste fiir digitale und analoge Signale kann auch aus dem
Process Mode aufgerufen werden. In diesem Fall konnen die Para-
meter jedoch nur betrachtet, nicht aber verdndert werden.

+ Digitale Input- und Outputsignale, die sich wahrend der vergangenen 10
Sekunden gedndert haben, werden durch einen blauen Balken links neben

der LED angezeigt (a in Abb. 11-3, & 303). Dies erleichtert das Erkennen
kirzlich geanderter I/0-Signale.

Digital Outputs
Signalzuordnung fir die digitalen Ausgangssignale.

Digital Inputs
Signalzuordnung fiir die digitalen Eingangssignale.

Dabei bedeutet:

+ Signal aus (0): LED aus (grau)

+ Signal aus (1): LED an (grin)

Analog Outputs

Signalzuordnung fiir die analogen Ausgangssignale.

Analog Inputs
Signalzuordnung fiir die analogen Eingangssignale.

KHAN
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Ein-/Ausgédnge
setzen

Gesetzten
Wert
riickgédngig
machen

Hilfe zum
Setzen der
Signale
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11. Service

Setzen der Ein- und Ausgange

Ein- und Ausgange werden in der I/O-Liste fir digitale und analoge Signale
gesetzt. Im Servicebetrieb kédnnen alle digitalen und analogen Signale gean-
dert werden.

[y 10-List

10 Name | Digital Outputs Digital Inputs

o 8 16 24 2 4 48 55 o 8 16 24 2 40 48 56
di_water_boat_ok1 C ) e o ) o o 0 C ) ° o o @ 0 — a
oi_RF_ready,! e o C ) o o ° o 1 ° o o 9 o o o o
di_RF_etch_on,1 ) e 9 e o ° o 2 I ° o 9 ° 9
di_RF_etch_failure 1 e o o 9 e o e o 3 e o ) o o o @ b
oi_RF_water_gen,1 ) o 9 o o CIC ] 4 ) ° o ) I
oi_RF_water_matchbox,1 o 9 ® o o o o 9 5 ® 9 o o ) o o0
di_hest_shutt_open;1 @ 9 @ o o ° o 3 ° 9 o o ® o o o
di_heat_shutt_close,1 @ o ® o o o o 0 7 ) ® o o o o o
Last changedt Number of changes: [ 0] A X[ R
10 Name Analog Outputs Analog Inputs

0 8 0 8

ai_heat_current,1 00 00 0 10.00 7 ol
ai_heat_current,2 00 00 1 1.1E-03 00
ai_heat_current,3 I 00 00 2 66E-03 00
ai_temp,1 00 00 3 1.8E-03 20.00
si_meissner_LN2,1 00 00 4 65E-03 [ o0] — d
&i_DC_clean_current 1 00 00 5 9.9E-03 I 00
ai_hw_ctrl;1 00 00 6 11E-02 anl e
ai_hw_ctrl,2 00 00 7 00 00
Mean Value: Differential Value: A X2

Die I/O-Liste aus dem Service Mode aufgerufen

a - Zustand eines digitalen Signales, Istwert
b - Zustand eines digitalen Signales, Servicewert
C - Zustand eines analogen Signales, Istwert
d - Zustand eines analogen Signales, Istwert
e - Zustand eines analogen Signales, Servicewert

+ Ein Bit kann gesetzt werden, indem es selektiert wird (Bit ist blau unter-
legt) und mit dem neuen Wert Uberschrieben wird, siehe Abb. 11-5,
306.

+ Ein Wert kann gesetzt werden, indem er selektiert wird (Wert ist blau
unterlegt) und mit dem neuen Wert Uberschrieben wird, siehe Abb. 11-5,
306.

+ Das Bit (den Wert) selektieren.

+ Hotkey a (actual) driicken. Dadurch wird auf den aktuellen Zustand
(Wert) umgeschaltet, siehe Abb. 11-5, & 306.

+ Wenn anschliessend s (Service) eingegeben wird, kann auf den zuletzt
eingegebenen Servicewert umgeschaltet werden.
Eine ausfihrliche Hilfe zum Setzen der digitalen und analogen I/O-Signale

erhalten Sie durch Aufrufen der zugehdrigen Hilfe-Fenster:

+ Markieren Sie ein Signal, und driicken Sie den Hotkey H. Das dem mar-
kierten Signal entsprechende Hilfe-Fenster 6ffnet sich.

+ Driicken Sie die entsprechende Schaltflache (siehe Kapitel 11.2.1 Uber-
sichtsbild der I/O-Elemente, & 303), um ein Hilfe-Fenster zu 6ffnen.
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r— Digital [0 Symbols
@ 10 iz off [0] @ 10 iz forced to off and actually iz off
@ I0izon(1] @ 10 iz forced to off and actually iz on

@ 10 iz forced to on and actually iz off

Analog I0 Help - press any key to close

— Service Walue entry field

11. Service

Left & Right Cursor Keys,
<Delete>, <Backspace> - edit the curent value

WOM00'L B - walid keys for entering a new value
<Esc> - cancel editing
<Enter> - accept new value and exit editing

E 10 iz forced to on and actually iz on

Digital 10 Uzage

Curzor Keys -
1
-
g
e
He
*Y'ou can uze the mouze to select an |0 control direct!y by clicking on it.

If you move the mouse pointer over a control and wait for a few
zeconds then a hint pops up showing the according 10 Mame.

Double-clicking a control toggles between actual and service mode.

select the |0 of interest

farces the selected 10 to on

farces the selected 10 to off

zets gelected |0 to [last] service mode
sets the selected 10 back to actual
shows this help window

— Analog |0 Usage

Curzor Keys - zelect the |0 of interest
'+ W09 - start entering a service value for the selected [0
<Enter> - edit the last service value for the selected 10
'S'- zets zelected [0 to [last] service mode
‘8! - sets the selected [0 back to actual
‘H' - shows this help window
*Y'ou can uze the mouze to select an |0 control direct!y by clicking on it.

If you move the mouse pointer over a control and wait for a few
zeconds then a hint pops up showing the according 10 Mame.

Double-clicking a control toggles between actual and service mode.

Abb. 11-5 Hilfe-Fenster fir digitale 1/Os (links) und analoge 1/Os (rechts)

AVORSICHT

Wenn der Servicebetrieb verlassen wird, werden alle Eingange
und Ausgange auf den aktuellen Wert umgeschaltet.

Nachstehend ist die Funktionsweise des Servicebetriebs schematisch darge-
stellt. Der Servicebetrieb funktioniert wie ein Hardwareschalter mit drei Stel-

Plant

01 Service

lungen.

KHAN : Service Mode
|
| actual

Input : <

Control Program T (oX0]
|
|
|

actual
Output | :\
Control Program 100 P
: 10 Service
L |
Abb. 11-6 Funktionsweise des Service-Mode

Stellung Bedeutung

actual Die Eingange oder Ausgange der Steuerung sind mit den
Hardware- Ein- und/oder -Ausgangen verbunden.

Service 0 Der Eingang der Steuerung wird auf logisch 0 gesetzt, oder
der Ausgang der Steuerung wird abgeschaltet und der
Hardwareausgang auf logisch 0 gesetzt.

Service 1 Der Eingang der Steuerung wird auf logisch 1 gesetzt, oder

der Ausgang der Steuerung wird abgeschaltet und der
Hardwareausgang auf logisch 1 gesetzt.

KHAN
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Abb. 11-7

Parameter
Set Time/Date

Parameter CPU
Info

KHAN

11. Service

System Information

Im Bildschirmbild System Information finden Sie Angaben lber Systemzeit,
-datum und freien Speicherplatz auf der Festplatte.

Falls die entsprechenden Treiber installiert sind, werden im Service-Mode
auch Daten der CPU, wie Temperatur und Drehzahl des Kihlventilators,
sowie Werte der verschiedenen Spannungsversorgungen angezeigt.

Das nachfolgende Bildschirmbild kann wie folgt aufgerufen werden:

1 Aktivieren Sie im Hauptmenl den Menlipunkt System Control (Hotkey
Y).

2 Aktivieren Sie das Untermeni Information (Hotkey I).

[EmMenu System Information
— Set Time/Date
System Start at 08:56:20 12-DEC-01
Time [13:28:18
Date TR Statistics collected since 11:14:00 10-DEC-01

Cycles Times [%] - 100% 2 2,1 days

— CPU Info

ftem alue
+3 ol 0.0
+3valt oo

System On 41 B

System Starts 6

Syslem Off 584

CPU Yot 0.0  [Process Starts ¢ ; ; b !
+12 Wolt 0.0 : : InProcess 20 |
Bt Wolt 0.0 : T :
12 Volt 0.0 T T : :
LM7aTemp 00 ' ' In Service 41,0
Fan Speed oo H H
7 7 7 7 T T v
0 5 10 15 0D 20 40 B0 80 100
[Systemn time [HHMMiSs

System Information

Time
Systemzeit.

Date
Systemdatum.

Die im Service-Mode angezeigten Parameter haben folgende Bedeutung:
(CPU-Monitor)

HINWEIS:

Die nachfolgenden Funktionen sind nur verfiigbar, wenn die entspre-
chenden Treiber installiert sind und die Hardware (CPU board) min-
destens die Revisionsnummer R 1.08 aufweist.

+5Volit
Zeigt die tatsachliche Spannung der entsprechenden Spannungsversorgung
an.

+3Volt
Zeigt die tatsachliche Spannung der entsprechenden Spannungsversorgung
an.
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CPU Volt
Zeigt die «Core» Spannung der CPU an.

+12Volt
Zeigt die tatsachliche Spannung der entsprechenden Spannungsversorgung
an.

Batt Volt
Zeigt die Spannung der Backup-Batterie an.

-12Volt
Zeigt die tatsachliche Spannung der entsprechenden Spannungsversorgung
an.

LM78Temp
Zeigt die aktuelle Temperatur der CPU an.

Fan Speed
Zeigt die Drehzahl des Kihlventilators flir die CPU an.

Parameter System Start at
Statistics Zeitpunkt (Zeit und Datum), an dem das System gestartet wurde.

Statistics collected since
Zeitpunkt (Zeit und Datum), seit dem Daten fir die angezeigte Statistik
gesammelt worden sind.

Cycles

System Starts: Anzahl, wie oft KHAN gestartet wurde.

Process Starts: Anzahl, wie oft Prozesse gestartet wurden.

In Service: Anzahl, wie oft der Service Mode aufgerufen wurde.

Times [%]

System On: Zeit, in der KHAN gelaufen ist.

System Off: Zeit, in der KHAN nicht gelaufen ist.

In Process: Zeit, in der KHAN im Process Mode gewesen ist.
In Service: Zeit, in der KHAN im Service Mode gewesen ist.

308 KHAN
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Abb. 11-8

KHAN

11. Service

Serial Line Statistic

Auf dem Bildschirmbild Serial Line Statistic kénnen statistische Daten lber
die Kommunikation auf den verschiedenen seriellen Leitungen (XTC/B, Sen-
tinel, HOST etc.) dargestellt werden.

Die verschiedenen Leitungen werden durch die Eingabe der Line number
angewahlt.

Das nachfolgende Bildschirmbild kann wie folgt aufgerufen werden:
1 Aktivieren Sie im Hauptmeni den Menipunkt Statistic (Hotkey S).

2 Aktivieren Sie das Untermeni Serial Line Statistic (Hotkey S).

Process EMO Run# [592 Run Time Fil]:l]l]:lll]
Main State ﬁELOAD Sub State ﬁandhy
Mode Eeruice!l_ocal Date |i1:29:23 17-APR-9&
[[Fiatenu XTCA Serial Line Statistic [ Service [ Peset |
Serial line number (3..6) ‘m{
Line number 3
Up time 00:00:00
Blocks received 1] Blocks sent 0
Checksum errors [} Fail sent [} Length errors 1]
HW error (receive} L] Line contentions L] EOT timeout o
Inter char timeout L] HAK received L] Msg 15t byte timo. o
ACK timeout L} Ho ACH received 0
1st retries o 2nd retries o
3rd retries L} Maz. retries 0
1 Trace missing L] More Traces Missing L]
CtrlF1 F& F3 = TAB
Start Ouverview Mimic Sphit Jump &

Serial Line Statistic

HINWEIS:

Der Inhalt des dargestellten Bildes ist abhdngig von der gewahlten
Line number, kann sich also andern, wenn Sie eine andere Line
number eingeben.

Fir Fehlerbeschreibungen im Zusammenhang mit externen Geraten (XTC/B,
Sentinel, Host), welche Uber eine serielle Schnittstelle angesteuert werden,
ist es empfehlenswert, die Parameter dieses Bildschirmbildes zu notieren.
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Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic)

Die Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic) kann in der Betriebsart
«Manufacturing Mode» und «Process Mode» zu informativen Zwecken abge-
rufen, aber nicht verandert oder programmiert werden. Dies ist in

Kapitel 6.5.2 Unterhaltsstatistik (Maintenance Statistic), & 109 beschrieben.

Einleitung

Mit der Maintenance Statistic, die in die KHAN Systemsteuerung integriert
ist, wird eine rechnergestitzte Uberwachung und Protokollierung flr predic-
tive und preventive Maintenance realisiert.

Unter predictive Maintenance versteht man die Ankiindigung, dass War-
tungsarbeiten (Maintenance) in naher Zukunft fallig werden. Bei preventive
Maintenance wird der Benutzer aufgefordert, eine Komponente zu warten
bzw. auszutauschen, wenn fiir diese Komponente eine gewisse Lebensdauer
erreicht oder eine Anzahl von Schaltzyklen Gberschritten wird.

Mit der KHAN Maintenance Statistik hat der Anwender ein wertvolles Hilfs-
mittel zur Planung, Uberwachung und Protokollierung der notwendigen War-
tungsarbeiten. Dadurch ist eine Erhéhung der Anlagenzuverlassigkeit und
Verfligbarkeit, sowie eine Reduktion der Reparaturkosten méglich.

Fir den Anwender ergibt sich zudem der Vorteil, dass ein Nachweis lber
durchgefiihrte Wartungen an der Anlage, sowie (iber die Funktionsdauer von
Komponenten mdéglich ist.

Prinzip

Das Prinzip der Maintenance Statistik besteht darin, dass mit Hilfe der KHAN
Systemsteuerung Schaltzyklen bzw. Einschaltzeiten von digitalen Input- und
Outputsignalen laufend erfasst und archiviert werden. Die erfassten Werte
werden auf einstellbare Grenzwerte (Schaltzyklen oder Einschaltzeiten)
Uberwacht und netzausfallsicher in der Maintenance Statistik abgespeichert.

Beim Uberschreiten der Grenzwerte werden Alarmmeldungen ausgegeben.
Die Alarmmeldungen werden zusatzlich in einem Logbuch (Maintenance Log)
archiviert. Dieses Protokoll enthalt Eintragungen Uber durchgefiihrte War-
tungsarbeiten, Austausch von Komponenten sowie Anderungen von Grenz-
werten. Weiterhin kann anhand des Maintenance Log nachgewiesen werden,
wer, welche Anderungen und Eintragungen, zu welchem Zeitpunkt ausge-
fihrt hat.

KHAN
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Abb. 11-9

KHAN

11. Service

Bedienung

Maintenance Statistik Menii aufrufen

Sie kdnnen die Unterhaltsstatistik aufrufen, indem Sie im Hauptmeni den
Menlpunkt Statistic und dort das Untermeni Maintenance Statistic anklik-
ken.

10 henu| [ HP [ resource |

Display 4 |

tatistic 4 Frocess Statistic
Loghook aintenance Statistic
System Contral » Cryo Pump Statistic
Frocess Definition
EEC Caontral
[ew Mode g

7l
@

1 Maintenance statistic
2 Alarm list

5 Loghook

4 Graphic overview

Help »

Aufrufen der Maintenance Statistik aus dem Hauptmendi

Abhangig davon, aus welcher Betriebsart die Maintenance Statistik aufgeru-
fen wird, stehen unterschiedliche Mdglichkeiten zur Verfiigung.

Wird die Maintenance Statistik aus den Betriebsarten «Manufacturing Mode»
oder «Process Mode» aufgerufen, kann die Statistik nur dargestellt und aus-
gedruckt werden.

Wird die Maintenance Statistik aus der Betriebsart «Service Mode» oder
«Configuration Mode» aufgerufen, so kann die Statistik dargestellt, ausge-
druckt, sowie die verschiedenen Komponenten und deren Grenzwerte pro-
grammiert werden.

Die Umschaltung zwischen den einzelnen Modi ist in Kapitel 9.6 Zugriffs-
schutz mittels Passwdrtern, B 233 beschrieben.
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Bedeutung der
Parameter:

11. Service

Anzeigen der Maintenance-Statistik

Wird die Maintenance Statistik aus den Betriebsarten «Manufacturing Mode»
oder «Process Mode» aufgerufen, so wird die Maintenance Statistik wie folgt
am Bildschirm dargestellt:

(EXDMenuy Maintenance Statistic trint | how Log
] ] Maintenance ] Check J Total J Comp J Comp J' il J' i } Limit ]
Dev | Mo | Object | Type | Cycfh] | Count | Cycfh]l | Count [ Cyelh] | Cyeclh] |
(V] 2 HV valve cycles PM 19 0 19 0 19 100
Do 2 HV Valve open time PM[h] 18 0 18 0 18 50
DO 8 Fv pump on PM[h] 37 0 37 0 37 1200
Do 47 reload time PM[h] 36 0 37 0 37 2000
DI 30 Heater error PM 0 0 0 0 10
TT I |
ab (6 d e f g h i j

|Reset Maintenance Cyclhl 0.0

Darstellung der Maintenance Statistik

Die aktuellen Werte der Statistik werden netzausfallsicher abgespeichert.

Column a
+ DI = Uberwachung des digitalen Input-Signals
+ DO = Uberwachung des digitalen Output-Signals

¢ TH = Uberwa_chung der akkumulierten Dicke der Schwingquarzeinrich-
tung. Diese Uberwachung kann z.B. flr die Entscheidung hilfreich sein,
wann die Abschirmungen gewechselt werden missen.

Column b

Bit Nr. des digitalen Input- oder Output-Signals, mit dem die Komponente
Uberwacht wird (siehe Kapitel 11.5.3.1 Vorbereitung, & 317). Dabei kann
eine Komponente auf 2 verschiedene Kriterien (iberwacht werden. Zum Bei-
spiel kann ein Bit Nr. xx sowohl auf Schaltzyklen als auch auf Einschaltdauer
Uberwacht werden. Die Eintragung in der Spalte kann also zweifach vorkom-
men. In Abb. 11-10, B 312 wird zum Beispiel Bit 44 sowohl auf Schaltzyklen
als auch auf Einschaltdauer Gberwacht.

Flr Thickness sind folgende Device-Nummern erlaubt: Null bedeutet die
gesamte Dicke aller XTC Einrichtungen; eine Zahl grésser Null bedeutet die
akkumulierte Schichtdicke des XTC, der durch die Device-Nummer spezifi-
ziert wird.

Spalte c
Bezeichnung der zu iberwachenden Komponente (maximal 20 Zeichen).

KHAN
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Spalte d
Uberwachungstyp (Check Type)

¢+ Check Type PM:
Preventive Maintenance mit vordefinierter predictive Maintenance
(90%).Bei diesem Uberpriifungskriterium werden 2 Alarmmeldungen aus-
gegeben:

+ Bei 90% des Uberwachungskriteriums (Zyklen oder Zeitdauer) wird
eine Vorwarnung ausgegeben, dass in absehbarer Zeit Wartungsar-
beiten an der Komponente durchzufiihren sind.

+ Bei 100% des Uberwachungskriteriums (Zyklen oder Zeitdauer)
wird eine Warnung ausgegeben, dass umgehend Wartungsarbeiten
an der Komponente auszufithren sind.

¢+ Check Type PD:
Predictive Maintenance (kann zusatzlich zu PM verwendet werden)
Bei diesem Uberpriifungskriterium wird der Anwender durch eine Alarm-
meldung darauf aufmerksam gemacht, dass Wartungsarbeiten fallig wer-
den. Die Alarmmeldung wird bei einem frei definierbaren Wert (Limit) aus-
gegeben. Damit kann rechtzeitig die zu ersetzende Komponente bestellt
oder ein Servicetechniker angefordert werden.

Das Uberwachungskriterium kann in beiden Fallen in Zyklen (Cyc) oder als
Zeitdauer [h] angegeben werden.

+ [h]: Uberwachen der Komponente auf Betriebsstunden
+ ohne Angabe: Uberwachung der Komponente auf Schaltzyklen
Wird als Uberwachungskriterium die Anzahl der Betriebsstunden angegeben,
so beziehen sich auch die Angaben in den nachfolgenden Spalten (Total,
Component, Maintenance, Limit) auf die Anzahl der Betriebsstunden [h].
Werden die Schaltzyklen Uberwacht, so beziehen sich die Angaben in diesen
Spalten auf die Anzahl der Schaltzyklen (Cyc).
Spalte e
+ Total Cyc:
Gesamtzahl der Schaltzyklen seit Inbetriebnahme des Beschichtungssy-
stems.
+ Total [h]:
Gesamtzeit (Stunden) seit der Inbetriebnahme des Beschichtungssy-
stems.
Diese Zahler konnen nicht auf Null zuriickgesetzt werden.

Spalte f

¢+ Component Count:
Angabe, wie oft diese Komponente schon erneuert wurde.

Spalte g

¢+ Component Cyc:
Gesamtzahl durchgeflihrter Schaltzyklen der erneuerten Komponente.
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¢+ Component [h]:
Gesamtzeit abgelaufener Betriebsstunden der erneuerten Komponente.

HINWEIS:

Diese Zdhler miissen bei jedem Austausch der Komponente auf Null
gesetzt werden (siehe Kapitel 11.5.3.3, & 320 unter «Zahler zuriick-
setzen (Reset)»).

Spalte h

+ Maintenance Count:
Angabe, wie oft an dieser Komponente Wartungsarbeiten durchgefiihrt
wurden.

Spalte i

+ Maintenance Cyc:
Anzahl der Schaltzyklen, die mit dieser Komponente seit der letzten War-
tung getatigt wurden.

+ Maintenance [h]:
Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden seit der letzten Wartung.

HINWEIS:

Diese Zdhler miissen nach jeder Wartung der Komponente auf Null
gesetzt werden (siehe Kapitel 11.5.3.3, & 320 unter «Zahler zuriick-
setzen (Reset)»).

Erscheint der Wert in diesem Feld auf cyanfarbigem oder rotem Hintergrund,
so liegt eine Alarmmeldung fir diese Komponente vor.

Spalte j

+ Limit Cyc:
Anzahl der Schaltzyklen. bis an dieser Komponente Wartungsarbeiten
durchzufihren sind.

¢ Limit [h]:
Anzahl der Betriebsstunden, bis an dieser Komponente Wartungsarbeiten
durchzufihren sind.

Predictive maintenance for xxxxxx
Vorwarnung, dass in absehbarer Zeit Wartungsarbeiten durchzufiihren sind.

Preventive maintenance for xxxxxx
Hinweis, dass Wartungsabeiten fallig sind.

xxXxxXxx = Name der Komponente

Liegt eine Alarmmeldung vor, so erscheint die Zahl im Feld Maintenance
Cyc,[h] auf cyanfarbigem Hintergrund fiir predictive Alarm bzw. auf rotem
Hintergrund fir preventive Alarm.

Die Alarmmeldungen bleiben so lange bestehen, bis der Zahler fir diese
Komponente wieder auf Null gesetzt wird (siehe Kapitel 11.5.3.3, & 320
unter «Zahler zuricksetzen (Reset)»).

KHAN
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Abb. 11-11

Bedeutung der
Parameter:
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11. Service

Ausdrucken der Maintenance-Statistik

Wird das Menlibild Maintenance Statistik (Abb. 11-10, & 312) am Bildschirm
angezeigt, so kann dieses durch Anwahlen der Schaltflache [Print] (Hotkey
Alt-P) ausgedruckt werden. Dies ist allerdings nur méglich, wenn an die
Systemsteuerung ein Drucker angeschlossen ist.

Maintenance Obj=ct Check Total Component Maintenance Limit
oo i HY walwe cycles ™ il [ i1 1 1& EERE
ok HW wakwe open time FH[h] 1 0 1 1 ] 10

oo & P~ pump on F[h] 5 1] ] 1] ] 31}

D0 & time of preoc. steps M i 0 3 0 3 15

oo 7 Forepump on FO[h] an 1 4 1] 4 3313
a b o d & t d h i |

Auszug aus dem Protokoll einer Maintenance Statistik

Spalte a
Angabe, ob das Maintenance Object (Komponente) mit einem Output- (DO)
oder Input- (DI) Signal GUberwacht wird.

Spalte b
Bit Nr. des digitalen Input- oder Output-Signals, mit dem die Komponente
Uberwacht wird.

Spalte c
Bezeichnung der zu Uberwachenden Komponente.

Spalte d
Art der Uberwachung (predictive oder preventive). Ergédnzende Informatio-
nen finden Sie in Kapitel 11.5.2.2, & 312 (Spalte d).

Spalte e
Gesamtzahl der Schaltzyklen (oder Betriebsstunden [h]), die seit der Inbe-
triebnahme durchgefiihrt wurden.

Spalte f
Angabe, wie oft die Komponente schon erneuert wurde.

Spalte g

Anzahl der Schaltzyklen (Betriebsstunden), die seit der Erneuerung der Kom-
ponente durchgefiihrt wurden. Weitere Angaben finden Sie in Kapitel
11.5.2.2, B 312 (Spalte g).

Spalte h
Anzahl der an dieser Komponente durchgefiihrten Wartungsarbeiten

Spalte i
Anzahl der Schaltzyklen (Betriebsstunden) seit der letzten Wartung.

Spalte j

Uberwachungskriterium (Betriebsstunden oder Schaltzyklen der zu Giberwa-
chenden Komponente). Weitere Angaben finden Sie in Kapitel 11.5.2.2,
312 unter «Spalte j».

Sofern zum Zeitpunkt des Ausdrucks eine Vorwarnung (Predictive mainte-
nance) anliegt, wird dem Zahlenwert ein Stern (*) vorangestellt. Liegt zum
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Zeitpunkt des Ausdrucks eine Alarmmeldung (Preventive maintenance) vor,
so werden dem Zahlenwert drei Sterne vorangestellt (***).

Anzeigen des Maintenance-Logbuchs

Wird das Menubild Maintenance Statistik (Abb. 11-10, & 312) am Bildschirm
angezeigt, so kann das Maintenance-Logbuch durch Anwé&hlen der Schaltfla-
che [Show Log] (Hotkey Alt-S) angezeigt werden.

Process Ibemo Run# us Run Time 10:00:00
Main State RELOAD Sub State Standby

Mode [Service-Config.Local Date 115:57:26 210CT-97

fFoNeny Maintenance Statistic Log [ vt [ Ese

[14:57:45 21-0CT-87 Frank reset time of proc. steps Cye. Maint:5
114:58:40 21-OCT-97 Predictive maintenance alam for time of proc. steps
15:11:49 21-OCT-87 Frank reset time of proe. steps Cyc. Comp:3, Maint:4
15:13:53 21-0CT-87 Frank reset HV valve cyeles Cye. Maint:10

15:13:53 21-OCT-87 Frank reset HV Valve open time [h]. Maint:0
15:14:03 21-0CT-87 Frank reset time of proe. steps Cye. Maint:4
15:16:02 21-OCT-87 Frank modified Test check type. Old:- new:PM
15:16:02 21-OCT-87 Frank inserted Test

15:16:16 21-OCT-87 Frank modified Test Cycimit. Old:0 nevr:20
15:17:10 21-0CT-87 Predictive maintenance alam for Test

15:57:04 21-OCT-87 Frank reset Test Cyc. Maint:19

a b (©

cuiF1 | I I I ‘ F8 | Fs | ‘ =] I 148
Start Overview Mimic Spit Jump

Darstellung des Maintenance-Logbuchs
Die Informationen im Logbuch werden zeilenweise dargestellt. Die Zeilen
bestehen aus 3 Bereichen.

Bereich a
Zeit und Datum der Eintragung.

Bereich b )
Name der Person, welche die Eintragung gemacht, bzw. die Anderung vor-
genommen hat.

Bereich c )
Durchgeflihrte Anderung oder ausgegebene Warnmeldung.

Anhand des Logbuchs kann jederzeit Uberprift werden, wer welche Eintra-
gungen oder Anderungen durchgefihrt hat.

KHAN
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Ausdrucken des Maintenance-Logbuchs

Wird das Maintenance-Logbuch (Fig. 2-4) am Bildschirm angezeigt, so kann
dieses durch Anwahlen der Schaltflache Print (Hotkey Alt+P) ausgedruckt

werden. Dies ist allerdings nur méglich, wenn an die Systemsteuerung ein

Drucker angeschlossen ist.

Maintenance Log at 15:04:50 21-OCT-99 / Page 1

KHAN/VO02R01 A0O000/BAK

14:57:45 21-0CT-99 Frank reset time of proc. steps Cyc. Maint:5
14:58:40 21-0OCT-99 Predictive maintenance alarm for time of proc. steps

15:11:49 21-0CT-99 Melvin reset time of proc. steps Cyc. Comp:9,
Maint:4

15:13:53 21-0OCT-99 Melvin reset HV valve cycles Cyc. Maint:10
15:13:53 21-0CT-99 Melvin reset HV Valve open time [h]. Maint:0
15:14:03 21-0CT-99 Frank reset time of proc. steps Cyc. Maint:4
15:16:02 21-0CT-99 Frank modified Test check type. Old:- new:PM
15:16:02 21-0OCT-99 Frank inserted Test

15:16:16 21-0OCT-99 Frank modified Test Cyc-limit. Old:0 new:20
15:17:10 21-0OCT-99 Predictive maintenance alarm for Test
15:57:04 21-0OCT-99 Frank reset Test Cyc. Maint:19

Auszug aus dem Maintenance Logbuch
Die Informationen im Ausdruck entsprechen denen in der Bildschirm-Dar-

stellung (siehe Kapitel 11.5.2.4 Anzeigen des Maintenance-Logbuchs,
316).

Programmieren

Eine Programmierung der Maintenance Statistik ist nur im Service- oder im
Configuration Mode madglich.

Vorbereitung

Bevor mit der Programmierung begonnen wird, sollten folgende Uberlegun-
gen angestellt werden:

+ Welche Komponente soll iiberwacht werden?

+ Soll die Komponente mit einem Input- oder Output-Signal Gberwacht wer-
den?

+ Welches Bit (digitales Input- oder Output-Signal) ist der Komponente
zugeordnet?

Die Zuordnung zwischen den Bits und den Komponenten kann im Uberj_sichts—
bild der I/O-Elemente nachgeschlagen werden (siehe Kapitel 11.2.1 Uber-
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sichtsbild der I/O-Elemente, B 303). Die einzelnen Bits sind dabei spalten-
weise, beginnend mit Null, durchnummeriert. In Abb. 11-14, B 318 sind die
Nummern der Bits in der obersten und der untersten Zeile rot eingetragen.

+ Welcher Uberwachungstyp soll verwendet werden (Check Typ)?
+ Preventive Maintenance (PM)
+ Predictive Maintenance (PD)
+ Soll die Komponente auf Schaltzyklen (Cyc) oder auf Betriebsstun-
den [h] Uberwacht werden?

+ Soll die Komponente auf mehrere Kriterien (iberwacht werden (Schaltzy-
klen, Einschaltdauer)?

+ Nach wievielen Schaltzyklen bzw. Betriebsstunden sollen an der Kompo-
nente Wartungsarbeiten durchgefihrt werden?

Nachdem diese Punkte geklért sind, kann mit der Programmierung begonnen
werden.

[FMenu 1/0-List

10 Name | Digital Outputs | Digital Inputs _|j

| 1624 5240 4855 ] T8 24 5240 4855
dli_water_boat_ok1 @ 9 @ @ o 9 @ 9 o @ 9 @ 9 @ 9@ e 9
dli_RF_ready,1 @ 9 @ @ @ @ 9 1 @ 9 @ 9 @ @ @
di_RF_etch_on,1 @ 9 @ @ @ 9 @ 9 2 2 9 @ 9 @ 9 2 9
o_RF_etch_fallre 1 e 9 o @ e @ C ] El T T @ @ ?
di_RF_water_gen,1 @ 9 @ @ o 9 2 9 4 2 9 @ 9 @ 9 2 9
ol _RF_water_matchbo,1 @ 9 @ @9 e 9 @ 9 5 @ 9 @ @ @ @ @
di_hest_shutt_open,1 @ 9 @ @ @ 9 @ 9 B @ 9 @ 9 @ 9 9
di_hest_shutt_close, 1 @ 9 @ @ e @ @ 9 7 @ 9 @ 9 @ @ @
Last changed: Nurmbe of changes: [ 0] ~ ¥ 7
10 Name | Analog Outputs | Analog Inputs |

0 8 0 8
al_hest_current,1 00 0.0 0 10.00 00
al_hest_current,2 0o 00 i 1.4E-03 0o
&i_heat_current 3 00 00 2 6.6E-03 00
al_temp1 0o 00 3 1 6E-03 2000
ai_meissner_LN21 00 00 4 6.6E-03 [ [ | 27.00
&_DC_clean_current,1 0o 00 5 98E-03 0o
ai_we_ctrl,1 00 00 g 14E-02 00
a_hw_ctrl,2 0o 00 7 00 0o
I

Mean Value: Differertial Valus A ¥R

I/0 Liste der Signale (Die rot umrandeten Zahlen sind die Nummern der einzelnen Bits)

Grundsatzlich kénnen einem Bit (Input- oder Ouputsignal) mehrere Objekte
(Maintenance object) zugewiesen werden. So kann dasselbe Bit

+ auf die Anzahl der durchgefiihrten Schaltzyklen, oder

+ auf die Zeit, wie lange das Bit im ON Zustand ist (Einschaltdauer), tber-
wacht werden.

Dabei kann einem dieser Kriterien der Uberwachungstyp

+ predictive (PD) und dem anderen der Uberwachungstyp

+ preventive (PM) zugeordnet werden.

In Abb. 11-10, B 312 ist ein solches Beispiel gezeigt (Bit 44).

Es ist jedoch zu beachten, dass beim Zurlicksetzen (Reset) der Zahler alle
Objekte, die auf dasselbe Bit verweisen, automatisch zurlickgesetzt werden.
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Anwahl der Maintenance-Statistik im Service- oder
Configuration Mode

Die Maintenance Statistik wird im Hauptmeni durch Auswahl des Menii-
punkts Statistic, Untermeni Maintenance Statistic aufgerufen (Abb. 11-9,
311). Wird die Maintenance Statistik aus den Betriebsarten «Service
Mode» oder «Configuration Mode» aufgerufen, so besteht die Mdéglichkeit,
Eintragungen hinzuzufligen, zu andern oder zu I6schen. Dabei erscheint in
der Titelzeile zusatzlich die Option [Logon].

[EXTeny Maintenance Statistic L ogon Frint |
| | | Maintenance | Check | Total | Comg it | Comj it : il : i : Limit |
Dev | Ho | Object | Twpe | Cyoitl | Count | Cyeh] | Count | Cysfhl | Cysih] |
mj 2 HV valve cycles PM 19 [} 19 L] 19 []
oo 2 HV Valve open time PM[h] 18 [} 13 L] 18 []
oo 8 Fv pump on PM[h] Ir [} 37 0 Ir []
Do 47 reload time PM[h] 36 L] 37 0 I [
[1]] 30 Heater error PM [ L] L] 0 L) (]

[Device [ [

Darstellung der Maintenance Statistik im Service (oder Configuration) Mode

Um Anderungen in der Maintenance Statistik vornehmen zu kénnen gehen
Sie wie folgt vor:

1 Schaltflache [Logon] mit der Maus anwdhlen (Hotkey Alt-L).
2 Name des Bedieners eingegeben und mit RETURN bestatigen.
3 Passwort eingeben und mit RETURN bestdtigen.

HINWEIS:

Das von Evatec Ltd. zugewiesene Passwort ist «maintstat», kann
aber geandert werden.
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Programmieren der Parameter

Nur wenn der Benutzer sich mit «Logon» eingetragen hat (Kapitel 11.5.3.2
Anwahl der Maintenance-Statistik im Service- oder Configuration Mode,
319), kénnen die Eintragungen der Maintenance-Statistik geandert,
geldscht oder neue Eintragungen hinzugefligt werden. Dazu stehen nun die
Mentoptionen [Insert] und [Delete] zur Verfligung.

Im nachfolgenden Beispiel soll:

+ Ein Ventil (Bypassventil) auf die getatigten Schaltzyklen tiberwacht wer-
den.

+ Am Ventil sollen nach 1000 Zyklen Wartungsarbeiten durchgefihrt wer-
den.

Zur Uberwachung des Bypassventils wird das Output-Signal von Bit 1 ver-
wendet (siehe Abb. 11-14, B 318, Bit-Name: do_BV_valve_sc_open,1). Es
wird der Uberwachungstyp «PM (Cyc)» Preventive Maintenance (Uberwa-
chen der Schaltzyklen) gewahlt.

Einfiigen einer neuen Eintragung in die Maintenance-Statistik
Im folgenden wird beschrieben, wie eine Eintragung zur Maintenance-Stati-
stik hinzugefligt wird.

Fir die Programmierung empfiehlt es sich, den Bildschirm in zwei Fenster zu

teilen und im unteren Fenster die Liste der I/O Signale anzeigen zu lassen.
Der Ausgangszustand ist das folgende Bild:

Maintenance Statistic

[ i | chesk |  Total [Comyp t | Comy it [Mai [mai | Limit |
Dev [ No | Object | Twwe | Cyednl | cCount | Cycinl | Count | cCyeqb] | Cyein] |
oo 2 HV valve cycles PM 19 [} 19 L] 19 100
oo 2 HV Valve open time PM[h] 18 [} 138 0 18 50
Do 3 Fv pump on PM[h] k) L] 37 0 I 1200
Do 47 reload time PM[h] k1 L] 37 0 37 2000
[1]] 30 Heater error PM [ L] L] 0 [ 10
[EXmMen 1'0-List Analog |
10 Name | Digital Outputs Digital Inputs |
o 8 16 24 32 40 4z 58 o 8 16 24 3z 40 43 56
di_itr100_emission, 1 [ -} @9 @ 9 9 ] @ 9 @ 9 o 9 o 9
di_tpg_enor,1 @9 @ 9 @@ @ 9 1 @ 9 @9 @ 9 @ 9
di_compressed_air.1 @ [* I~ ] @ @ @ @ 2 " - | @ 9 o @ @ @
di_Nz_ok,1 @9 @9 [ ] 9 3 o9 @9 L ] 9
di_chamber1 @ 9 @ @ @ @ @ @ 4 @ @ @ 9 @ @ @ @
di_safety_cirouit_ok,1 [ - | a9 @ 9 @ 9 5 a9 @9 e @ @ @
di_heaster_plf.1 @ 9 @ 9 @ 9 @ 9 5 @ 9 @9 @ @ @ 9
di_shutter_open,1 @ 9 @ 9 @ @ 9 7 @ 9 @ o @ @ @ 9

Ausgangszustand der Maintenace-Statistik.

1 Wahlen Sie den MenUpunkt [Insert] (Hotkey Alt-I) an.

2 Fligen Sie die Position, an der die neue Eintragung hinzugefiigt werden
soll (in diesem Beispiel «6») ein und bestatigen Sie mit [Ok]
(RETURN).

3 Wadhlen Sie die eigentlichen Parameter aus:

3.1 Device: DO fur Uberwachung eines Output-Signals oder DI fiir
Uberwachung eines Input Signals (Hier: Output-Signal O).

KHAN
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3.2 Nummer des zu Uberwachenden Bits (hier: 1, siehe
Kapitel 11.5.3.1 Vorbereitung, B 317).

HINWEIS:

Nach Eingabe der Bit-Nummer erscheint auf der Statuszeile der
Name des Bits. Damit kann sofort kontrolliert werden, ob die richtige
Bit-Nummer eingegeben wurde.

3.3 Bezeichung fir die zu Gberwachende Komponente (hier: Bypass
open).

3.4 Check Type: PD=P, PD[h]=D, PM=M, PM[h]=H (hier: M)

3.5 Limit (hier: 1000, da nach 1000 Schaltzyklen Wartungsarbeiten
durchgeflihrt werden sollen)

Die Eingaben von Bit-Nummer, Bezeichnung und Limit mussen durch Drik-
ken der Taste RETURN bestétigt werden. Zwischen den einzelnen Eingabe-
feldern kann mit den Cursortasten oder durch Anwahlen mit den Maus
gewechselt werden.

Anschliessend sollte die Maintenance-Statistik wie folgt aussehen:

Maintenance Statistic

[ i | cheek | Total  [comy | Comy [rai [mai [ Limit |
Dev | Mo | Object | Twe | cyeiml | counmt | cyeqnl | coumt | cyenl | cyem |
Do 2 HV valve cycles PM 19 L] 19 0 19 100
Do 2 HV Valve open time PM[h] 13 [} 13 0 13 50
0o 3 Fv pump on PM[h] 37 [} 37 0 37 1200
Do 47 reload time PM[h] 7 L] 37 0 37 2000
Dl 30 Heater error PM [} (] (] 0 [} 10
oo 1 Bypass open PM ] [} [} L] L] 1000
[EXTeny L0-List “nalog |
10 Name | Digital Outputs Digital Inputs |
2 16 24 32 40 gz 56 o g 16 24 22 40 a2 56
do_FY_valve_sc_open,1 [ -} @ 9 9 @ @ @ ] [ - | @ 9 @ 9 @ 9
do_BW_valve_se_apen.1 & @ @ 9 @ @ @ @ 1 @ 9 @@ @ @ e 9
do_HVY_valve_sc_open.1 @ 9 @ 9 9 @ @ @ 2 @ 9 @ 9 o 9 - |
do_HW_wvalve_sc_throttle,1 @ @ @ @ @ @ @ 9 El @9 @ 9 e 9 e @
do_W_wvalve_sc_open,1 @ 9 @ 9 " - | @ 9 4 @ 9 @9 @ 9 9
do_VV_valve2_pc_open, @ 9 @ 9 9 @ @9 5 @ 9 @ 9 @ 9 @ 9
do_water_cool_sc,1 @ 9@ @ 9 9 9 9 9@ g @ @ @ 9 @ 9 v @
do_water_heat_sc,1 @ 9 @9 @ 9 @ 9 7 @ 9 @9 e 9 @ 9

Maintenance-Statistik mit neuer Eintragung

Die genaue Bedeutung der einzelnen Parameter ist in Kapitel 11.5.2.2 Anzei-
gen der Maintenance-Statistik, B 312 beschrieben.

Parameter dndern

In einem bestehenden Eintrag kann nur die Bezeichnung der Komponente,
der Uberwachungstyp (Check Type) und das Uberwachungskriterium (Limit)
geandert werden.

Zum Andern eines Eintrags muss die Maintenance-Statistik aus den Betriebs-
arten «Service Mode» oder «Configuration Mode» aufgerufen werden und
der Benutzer muss sich mit dem Logon-Befehl eingetragen haben (siehe
Kapitel 11.5.3.2 Anwahl der Maintenance-Statistik im Service- oder Configu-
ration Mode, B 319).
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Anschliessend kann das entsprechende Feld mit den Cursortasten oder mit
der Maus ausgewahlt und der neue Wert eingegeben werden. Die Eingabe
des Wertes erfolgt genauso wie in Kapitel 11.5.3.3, & 320 unter «Einfligen
einer neuen Eintragung in die Maintenance-Statistik» beschrieben.

Zédhler zuriicksetzen (Reset)
Im folgenden wird beschrieben, wie der Zahler fiir die Schaltzyklen (Cyc)
bzw. Schaltdauer [h] zurickgesetzt wird.

HINWEIS:
Dieser Schritt ist nach jeder Wartungsarbeit notwendig. Ein Weglas-
sen dieses Schrittes fiihrt zu einer irrefithrenden Statistik:

Der Zeitpunkt fiir die Wartungsarbeit ist dann erreicht, wenn der im Limit-
Zahler programmierte Wert Uberschritten wurde und die entsprechende
Warnung in der Alarmzeile eingeblendet wird.

Liegt fir eine Komponente eine Warnung (Vorwarnung) vor, so erscheint der
Limit-Zahler auf rotem (cyanfarbigem) Hintergrund. Dies ist die Aufforde-
rung, dass Wartungsarbeiten fallig sind.

Wurden an der Komponente Wartungsarbeiten durchgefiihrt (ohne die Kom-
ponente auszutauschen), so muss der Zahler in der Spalte «Maintenance
Cyc,[h]» auf Null zurlickgesetzt werden. Dabei wird automatisch der Zahler
«Maintenance Count» um 1 erhoéht.

Wurde die Komponente ausgetauscht, so muss der Zahler in der Spalte
«Component Cyc,[h]» auf Null zurlickgesetzt werden. Dabei wird automa-
tisch der Zéhler «Component Count» um 1 erhdéht und die Zahler «Mainte-
nance Count» und «Maintenance Cyc,[h]» auf Null gesetzt.

Um einen der beiden Zahler auf Null setzen zu kénnen muss die Mainte-
nance-Statistik aus den Betriebsarten «Service Mode» oder «Configuration
Mode» aufgerufen werden und der Benutzer muss sich mit dem «Logon»-
Befehl eingetragen haben (siehe Kapitel 11.5.3.2 Anwahl der Maintenance-
Statistik im Service- oder Configuration Mode, & 319).

Anschliessend kann das entsprechende Feld (Component Cyc,[h] oder
Maintenance Cyc,[h]) mit den Cursortasten oder mit der Maus ausgewahlt
und der Wert Null eingegeben und mit RETURN bestatigt werden.

Der Zéahler in der Spalte Total Cyc,[h] kann nicht veréandert werden.
Eintrag aus der Maintenance-Statistik l6schen

Um einen Eintrag aus der Maintenance-Statistik zu I16schen, gehen Sie wie
folgt vor:

1 Die Schaltflache [Delete] (Hotkey Alt-D) auswahlen.

2 Die Nummer des zu lIdschenden Eintrags eingeben und mit [Ok] (Hot-
key RETURN) bestatigen.

Andern des Passworts
Um das Passwort zu dndern, gehen Sie wie folgt vor:

1 Die Schaltflache [Password] (Hotkey Alt-A) auswahlen.

2 Neues Passwort eingegeben und mit RETURN bestatigen.

KHAN
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12. Konfiguration

Konfiguration

Configuration Mode

Die Konfigurationsdaten sind auf der Festplatte gespeichert und werden beim
Aufstarten des Systems in den Arbeitsspeicher geladen.

AVORSICHT

Die Konfigurationsparameter werden bei der Inbetriebnahme
des Systems richtig definiert und dirfen nicht mehr gedndert

werden. Bei Verwendung von falschen Parametern besteht
Beschadigungsgefahr flir die Anlage.

Die Bedienablaufe in diesem Kapitel sind nur mit einer Passworteingabe
maoglich, die den Zugriff auf die Bedienerebene «Konfiguration» ermdglicht.
Beachten Sie dazu Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233.

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass die Steuerung die Konfigurationsparameter
ubernimmt, miissen Sie sie zuerst mit dem Befehl Save auf die Fest-
platte kopieren. Anschliessend miissen Sie das System neu aufstar-
ten.
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12.2 Anwahl des Configuration Mode

Der Configuration Mode ist gegen unbefugtes Benutzen durch ein Passwort
geschuitzt. Das zugehdrige Passwort finden Sie in Kapitel 9.6.1 Passwort ein-
geben, B 233. Sie kdnnen den Configuration Mode aus jedem Hauptzustand
aufrufen. Die Konfigurationsparameter hingegen kénnen Sie nur im Haupt-
zustand RELOAD abandern.

In den Configuration Mode gelangen Sie wie folgt:
1 Wahlen Sie im Hauptmeni den Menlpunkt New Mode.
2 Wahlen Sie im Untermeni den Menlipunkt Configuration. Danach

erscheint im Eingabefenster der Text Enter configuration mode pass-
word.

x|

Enter configuration mode pazzword:

ak I Cahicel |

Abb. 12-1 Configuration Mode anwéhlen

3 Geben Sie das Passwort ein (Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233)
und drikken Sie Enter.

4 Prifen Sie nun, ob im Feld Mode der Text Service-Config./Local steht.
Ist dies der Fall, befinden Sie sich nun im Configuration Mode.

Process DEMO Runz % Run Time 00:00:22
Main State RELOAD Sub State Standby
Mode Service-Config.Local Date 16:10:05 12-DEC-01

]

Abb. 12-2 Bedienebene Configuration+

5 In die Bildschirmbilder zur Konfiguration der Systemsteuerung gelan-
gen Sie Uber das Meni [Configuration] (Hotkey C).
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Das Konfigurationsbild

Ein Beispiel eines Konfigurationsbildes zeigt folgende Abbildung.

[EDieny Source Configuration B0100/BAK Up_| Dewn ﬁurr(en‘(é Save |Backud Frint | Feset Iden‘(l

Sources |4 Shutters [+ shutter pes.inreload open vl

SRCZ SRC Type Swing Shutter: 2 Feeder: Type
1 [eGun -] [none 7] it fo"  [uoFeeder ~|
2 [eGun  +] [none - I " [uoFeeder -]
3 IBoai j INnne j I o IW
4 [Boat =] [mone ] o " [uoFeeder -]

[Mo. of Sources [0.8 [

Beispiel eines Konfigurationsbildes

In jedem Konfigurationsbild stehen in der Kopfzeile folgende Schaltflachen
zur Verflihung:

+ Falls Sie ein anderes Konfigurationsparameter-Bild anwahlen wollen:
+ Dricken Sie [Up] und [Down] (Hot-Key Alt-U und AlIt-D) zum
Anwdhlen von Konfigurationsparameter-Bildern in aufsteigender
oder abfallender Reihenfolge.
+ Zum Aufrufen des Ubersichtsbildes der Konfigurationsparameter
akivieren Sie [Contents] (Hotkey Alt-C)). Siehe dazu auch
Kapitel 12.3.1 Ubersicht der Konfigurationsbilder, & 326.

+ Falls Sie die Konfigurationsanderungen auf die Festplatte speichern wol-
len, gehen Sie vor wie in Kapitel 12.4.15 Speichern der Systemkonfigura-
tionsparameter, & 377 beschrieben.

+ Falls Sie die aktuelle Konfiguration auf eine Diskette sichern wollen, schie-
ben Sie eine Diskette in das Laufwerk A: und drlicken Sie [Backup] (Hot-
key AIt-B). Fiir Details siehe auch Kapitel 12.3.1 Ubersicht der Konfigu-
rationsbilder, & 326.

+ Falls Sie die Konfiguration ausdrucken wollen:
Zum Ausdrucken der gesamten Konfigurationsdaten auf dem angeschlos-
senen Drucker driicken Sie [Print] (Hotkey AlIt-P). Dies empfiehlt sich zur
Archivierung der Daten.

+ Falls Sie die Konfiguration zuriicksetzen wollen zur urspriinglich ausgelie-
ferten Konfiguration:
+ Zum Riicksetzen der Parameter des jeweiligen Bildes driicken Sie
[Reset] (Hotkey Alt-R)
» Riicksetzen der gesamten Konfiguration: Siehe Kapitel 12.3.1 Uber-
sicht der Konfigurationsbilder, & 326.
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12. Konfiguration

+ Falls Sie die Konfiguration zu Identifikationszwecken umbenennen wollen,
gehen Sie vor wie in Kapitel 12.4.14 Andern des Configuration Identifier,
376 beschrieben.

Ubersicht der Konfigurationsbilder
Aus der Ubersicht tiber die Konfigurationsbilder kénnen Sie die Konfigurati-
onsparameter flr die verschiedenen Parametergruppen (Source Configura-
tion bis EEC300 center Calib.) gezielt aufrufen.

Die Ubersicht der Konfigurationsbilder kénnen Sie folgendermassen aufru-
fen:

1 Aktivieren Sie im Hauptmeni den Menlpunkt Configuration (Hotkey
C), um in ein Konfigurationsbild zu gelangen.

2 Aktivieren Sie in einem beliebigen Konfigurationsbild [Contents] (Hot-

key Alt-C).
Process DEMO Run# 541 Run Time ﬁo;oo;oo
Main State RELOAD Sub State Pump
Mode Service-Config./Local Date 11:48:26 4-AUG-88
Fioteny Configuration Contents A0000/BAK [ Save [Eackup] Frint [Reset] ident
Source Configuration |>>«
| ource Configuration ‘ | eat/Clean Config. ‘
| ot./Alarms/ete Config. ‘ | xtension/Xtal Config. ‘
| ressure Cenfiguration ‘ | as Configuration ‘
| ac Configuration ‘ | eissner/Baffle Config. ‘
| Serial Lines Config. ‘ | EEC300 Device Parameters ‘
| EEC300 Crucible Calib. ‘ | EEC300 center Calib. ‘
Ctrl F1 Ctrl F9 F8 F9 FTE TAB
Start Start/Stop Overview Mimic Split Jump

Liste der Konfigurationsbilder

Ein gewinschtes Parameterbild kdnnen Sie aufrufen, indem Sie die entspre-
chende Schaltflache anklicken oder den entsprechenden Hotkey driicken.

[Save]

Mit dieser Funktion speichern Sie die Konfigurationsdaten auf die Festplatte.
Gehen Sie vor wie in Kapitel 12.4.15 Speichern der Systemkonfigurationspa-
rameter, B 377 beschrieben.

[Backup]

Mit dieser Funktion kénnen Sie die aktuellen Konfigurationsdaten fir eine
spatere Wiederverwendung auf Diskette speichern oder dltere Konfigurati-
onsdaten wieder der KHAN (bergeben (siehe auch Kapitel 8.5.3 Datensiche-
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rung, B 199). Der Befehl [Backup] stellt die folgenden Unterbefehle zur Ver-
figung:

+ [Restore]
Kopiert die Konfigurationsdaten (SYSTEM.CNF) von der Diskette auf die
Festplatte.

HINWEIS:

Damit die Anderungen in der Konfiguration wirksam werden, muss
die KHAN wie in Kapitel 12.4.15 Speichern der Systemkonfigurati-
onsparameter, B 377 beschrieben neu aufgestartet werden.

+ [Store]
Speichert die Konfigurationsdaten (die Originalkonfiguration SYSTEM.ORG
und die akuelle Konfiguration SYSTEM.CNF) auf die Diskette. Von den letz-
ten 20 Konfigurationsdateien kénnen so Sicherheitskopien angelegt wer-
den.
Die neueste Datei heisst SYSTEM.CNF.
Die alteren Dateien heissen SYSTEM.001...SYSTEM.020.
Die alteste Datei ist die Datei SYSTEM.020.

HINWEIS:

Es wird dringend empfohlen, vor dem Andern der Konfiguration die
Funktion [Store] zu verwenden. So konnen Sie jederzeit auf die
vorher giiltige Konfiguration zuriickgreifen.

+ [Esc]
Mit diesem Befehl verlassen Sie das Meni Backup.

[Print]

Mit dieser Funktion geben Sie die gesamten Konfigurationsdaten auf dem
angeschlossenen Drucker aus. Dies empfiehlt sich zur Archivierung der
Daten.

[Reset]
Mit dieser Funktion setzen Sie alle Konfigurationsdaten im Arbeitsspeicher
auf die urspriinglich installierte Konfiguration zurick.

Kontrollieren Sie nach einem Reset alle Parameter und passen Sie die Ein-
stellungen gegebenenfalls an. Um die Konfiguration endgiiltig zu tiberneh-
men, missen Sie die Konfigurationsdaten zuerst auf die Festplatte speichern
(Siehe Befehl Save). Anschliessend miissen Sie das System neu aufstarten.

[Ident]
Mit dieser Funktion kdnnen Sie einen neuen Configuration Identifier eingeben
(siehe Kapitel 12.4.14 Andern des Configuration Identifier, & 376).
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Konfigurationsparameter

Konfigurationsparameter fiir die Quellen

Das Konfigurationsbild fir die Quellenparameter kdnnen Sie im Configuration
Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermenl [Configuration] den Menilpunkt [Source Confi-
guration].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Source Configuration]
aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EmMenu Source Configuration B0100/BAK UE Down ﬂnntentg Cave |Backud Frint | Feset Identl

Sources |4_ Shutters |4_ Shutter pos. in reload Open vl

SRC# SRC Type Swing Shutter:t 2 Feeder: Type
1 [EGun -] [wene - i [ [Wo Feeder +|
2 [eGun -] [none 7] e fo"  [uoFeeder ~|
3 [Boat =] [mone <] I " [uoFeeder -]
4 [poat =] [mone ] I fo"  [uoFeeder ~|

[Mo. of Sources 0.6 [

Bildschirmbild zur Konfiguration der Quellenparameter

Geben Sie die Felddaten gemass folgender Beschreibung ein:

Sources
Anzahl wahlbarer Bedampfungsquellen. (Beachten Sie die Angaben in der
Eingabezeile.)

Shutters
Anzahl wahlbarer Quellenblenden. (Beachten Sie die Angaben in der Einga-
bezeile.)

Dist. Shields

Dist. Shields steht fiir Distribution Shields, d.h. die Anzahl Korrekturblenden.
Sie erscheint nur, wenn die entsprechenden I/O’s vorhanden sind.
(Beachten Sie die Angaben in der Eingabezeile.)

Shutter pos. in reload

Position der im Prozess benultzten Blenden am Ende des Mainstate Final Vent.
Bei Open ist die Blende offen, bei Close ist sie geschlossen.

KHAN
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SRC# Gibt die Quellennummer an.

SRC Type

Bezeichnet den Quellentyp.

Unused

Quelle wird nicht verwendet.

E-Gun

Elektronenstrahl-Verdampferquelle fir EKS.

Boat

Thermische Bedampfungsquelle (Schiffchen).

RF-Coil

Mit Hochfrequenz (R6hrengenerator) betriebene Verdamp-
ferquelle.

Cooled
Boat

Wassergekiihlte thermische Verdampferquelle.

EEC420

Elektronenstrahl-Verdampferquelle ber EEC420 angesteu-
ert.

EEC300

Elektronenstrahl-Verdampferquelle iber EEC300 angesteu-
ert.

SRF-Co

Mit Hochfrequenz (Halbleitergenerator) betriebene Ver-
dampferquelle.

PM

Quelle ist ein DC-/RF-Generator flir Planar Magnetrons
(Sputtern).

Magnetrons

2. Parameter beim Quellentyp PM
Anzahl Magnetrons, welche vom aktuellen Sputtergenerator
angesteuert werden.

Swing

Schwenkbare Quelle

None

Es wird keine schwenkbare Quelle verwendet.

Single

Es wird eine einzelne schwenkbare Quelle verwendet.

E-Gun

Es wird eine bewegliche Elektronenstrahl-Verdampferquelle
verwendet.

2-Pos

Beweglicher Block mit 2 Elektronenstrahl-Verdampferquel-
len.

3-Pos

Beweglicher Block mit 3 Elektronenstrahl-Verdampferquel-
len.

Shutter 1

Nummer der Blende, die der Quelle zugeordnet ist.

Shutter 2

2. Blende (Hilfsblende), die der Quelle zugeordnet ist. Siehe Kapitel 10.10
Das Source-Modul, & 277 (Parameter Shutter using)

KHAN
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Feeder: Type
Materialnachfiillung

No Feeder Keine Materialnachfilleinrichtung.

Wire Feed Drahtnachfilleinrichtung.

Pill Feed Pillennachfilleinrichtung.

Cup Feed Materialtdpfe.

Slug Feed Slug-Nachfilleinrichtung.

Feed Swing | Schwenkbare Drahtnachfilleinrichtung.

Feeder No. | Nummer der Materialnachfllleinrichtung, welche der Quelle
zugeordnet ist.

Hinweis:

Kopieren Sie zuerst die Konfigurationsparameter mit dem Befehl
Save auf die Festplatte. Damit ist sichergestellt, dass die Parameter
vom Steuerungssystem iibernommen werden. Starten Sie anschlies-
send das System neu.

EEC
Nummer des EEC300-Steuergerdtes. Sie kdnnen maximal 3 EEC verwenden.

Sent
Nummer der Sentinel Steuerungseinheit (1st device, 2nd device) (Sparc
Konfiguration).

CHN#

Ausgabeeinheit der Sentinel Steuerungseinheit (Zuordnung der Quelle zum
Sentinel Ausgabekanal) (Sparc Konfiguration).

KHAN
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Konfigurationsparameter fiir Heizen/Atzen

Das Konfigurationsbild fiir Heizen/Atzen kénnen Sie im Configuration Mode
wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermeni [Configuration] den Menilpunkt [Heat/Clean
Config.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, & 326) [Heat/Clean Config.] aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

I

[ETmenu Heat/Clean Config. B0100.BAK Up_| Dewn ﬁurr(en‘(é Save |Backud Frint | Feset Iden‘(l
Heat shutter used Ho =
Heat controller type ISW—ClrI - Ho. of controllers |1

Min. temperature lu— [*C]
Max. temperature [ooe 11
Corr. offset - ra
Max. current dev. - ral

Ho. of zones |3—

Corr. factor. [3.300 [3.300 [2.100

Clean moile lm Max. DC glow eurrent |4u|]— [mA]
Glow Timeout Iu— [s] Plasar used Ho =

[Mo. of contrallers 1.3 [

Bildschirmbild zur Konfiguration der Heiz- und Atzparameter

Heat shutter used
Werden Heizungsblenden verwendet?

Yes Es werden Heizungsblenden verwendet.

No Es werden keine Heizungsblenden verwendet.

Heat controller type
Art der verwendeten Heizungsregelung.

No-Ctrl Es wird keine Heizungsregelung verwendet.

HW-Ctrl Die verwendete Heizung hat eine externe Temperaturrege-
(Hardware | lung.

Control)

SW-Ctrl Die Temperaturregelung flr die Heizung wird von der
(Software Systemsteuerung ausgefihrt..

Control)
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No. of controllers
Anzahl verwendeter Heizungsregler

1..4 bei Hardware Control (max. 4 Regler).

1..2 bei Software Control (max. 2 Regler).

Min. temperature
Skalierwert, Temperaturwert, der sich bei 0 V einstellt.

Max. temperature
Skalierwert, Temperaturwert, der sich bei 10 V einstellt.

Corr. offset

Schwellenwert flr die Parameter Setpoints (T1, T2, T3 im Bake-Modul). Der
Parameter Corr. Offset [C°] ist der Temperaturbereich, innerhalb dem das
Signal Temperatur erreicht abgegeben wird.

Temp [{C]
A
Corr. Offset Setpoint value

I
/K
Feedback message "Temp. reached" triggered

Riickmeldung Temperatur

Max. current dev.

Pro Softwareregler (es sind max. 3 Regler mdglich) kénnen Sie einen Wert
definieren . Der Parameter definiert die max. zuldassige Abweichung des Heiz-
stroms vom Stellwert gemass folgender Beziehung:

Max. current deviation < (Heizstrom — “Corr. Factor x — / (Stellwert — 5)

No. of zones
Pro Softwareregler (es sind max. 3 Regler mdglich) kdnnen Sie die Anzahl
der Heizzonen definieren.

Corr. factor
Pro Heizzone kénnen Sie einen Wert definieren. Gemass der Beziehung unter
Max. Current deviation berechnen Sie den Korrekturfaktor wie folgt:

Heizstrom
Corr. Factor =

(Stellwert —5)

Es empfiehlt sich, diese Berechnung bei mehr als einem Wertepaar von Heiz-
strom und Stellwert durchzufihren und die Resultate zu mitteln.
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HINWEIS:

Heizstrom und Stellwert liberpriifen Sie im Service Mode unter
ai_heat_current und ao_temp_setpnt ; die Anzeige im Service Mode
erfolgt in Promille.

Clean mode
Mdoglichkeit der Oberflachenreinigung.

None kein Glimmen

Glow Glimmen

Rf Hochfrequenz-Atzen fiir Balzers RFS-Generatoren.

Dc+Rf Hochfrequenz- und DC-Atzen fiir Balzers RFS-Generatoren.
Rf/Pctrl leistungsgeregelt: Hittinger RF-Generator (PFG-RF).
Rf/Vctrl spannungsgeregelt: Hlttinger RF-Generator (PFG-RF).

RF max. refl. Power
Skalierwert, reflektierte Leistung bei 10 V.

RF max. plasma Volt.
Skalierwert, reflektierte Spannung bei 10 V.

Haben Sie Clean mode = Glow gewahlt, gilt folgende Konvention:

Max. DC glow current
Skalierwert, Glimmstrom bei 10 V.

Glow Timeout

Timeout-Parameter fir die Glimmstromiberwachung. Der Parameter Glow
Timeout ist im Zusammenhang mit dem Parameter Glow Current des Pretre-
atment und den Parametern Current High limit, bzw. Current Low limit des
Clean-Moduls wirksam.

Plasar used
Unterstltzung der Funktionen flr Plasar -Prozesse. Dieser Parameter ist nur
vorhanden, wenn die Option Plasar integriert ist.

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass die Steuerung die Konfigurationsparameter
ubernimmt, miissen Sie sie zuerst mit dem Befehl Save auf die Fest-
platte kopieren. Anschliessend miissen Sie das System neu aufstar-
ten.

Siehe Kapitel 2.8 Einschalten der KHAN, & 21 und Kapitel 2.8.2 Beenden der
KHAN, B 23.
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12.4.3 Konfigurationsparameter fiir Rot./Alarms etc.

Das Konfigurationsbild fir Rot./Alarms/etc kénnen Sie im Configuration
Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermeni [Configuration] den Menilpunkt
[Rot./Alarms/etc Config.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Rot./Alarms/etc Config.]
aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

(EXDieny Rot./Alarms etc Config. B0100 BAK Up | own ontents ave  ackup 'rint| i eset |dent|
a
DOME: Max. rotation 39 [rpm] Rotation off after vacuum cool v
Min. rot. speed |9 [rpm] Rot. starttimeout 30 Is]
Rotation timeout o sl Rotation analogue Yes v
Max. rot. setpoint |39 [rpm] Rotation deviation 5.000 %]
ALARMS:  Bad vacuum |Waming - XTALAfailure Warning v Max.Power Inform.
[Fv-Pumi; Warning = [mform.  ~|[Com-/Goir v |[Always  ~|fDI e b
[Fv-Pumi| Failure/ = |Inform. j|Com-."Goir jIAlways j"m W Rk
' c
d
e
WATER Control: P/|: Water at end pretreat I-( ool - SRC Water off delay |300 Is]
f
[&larm text or ..
h
Abb. 12-8 Bildschirmbild zur Konfiguration der Fehlermeldungen etc.

a - Ausdrucken der Parameter dieses Bildes

b - Alarm ON value: Logischer Zustand, welcher den Alarm auslést
c - DI channel no (Bit, welches den Alarm auslést.)

d - Alarm ON in

e - Alarm value

f - Alarm category

g - User Alarm Text1

h - User Alarm Text2

Die Anzeigen zur Konfiguration der Fehlermeldungen etc. in den verschiede-
nen Feldern haben folgende Bedeutung:
DOME Drehantrieb flir den Substrathalter.

Max. Rotation
Umdrehungszahl, wenn das analoge Eingangssignal 10 V betrdgt.

334 KHAN
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Rotation off after
Definition des Zeitpunkts, bei welchem der Drehantrieb (nachdem der
Beschichtungsprozess abgeschlossen ist) abgeschaltet wird.

post treat zu Beginn des Posttreatment

vacuum am Ende von Vacuum cool.
cool

part. vent 1 | am Ende von Partial vent 1.

part. vent 2 | am Ende von Partial vent 2.

part. vent 3 | am Ende von Partial vent 3.

final vent am Ende von Final vent.

Min. rot. speed
Untere Grenze der erlaubten Umdrehungszahl des Substrathalters.

+ Wenn Rotation analogue = yes ist, kann bei der Sollwerteingabe dieser
Wert nicht unterschritten werden.

+ Wenn Rotation analogue = no ist, wird bei Unterschreiten des Istwertes
unter diesen Wert ein Alarm abgegeben.

Bei gedffneter Kammertir kann die Umdrehungszahl des Substrathalters
nicht unter Min. rot. speed fallen (Ausnahme: Setzen der Umdrehungszahl
im Service Mode in der I/O-Liste).

Rot. start timeout
Wenn der Drehantrieb eingeschaltet wird, muss er innerhalb der vorgegebe-
nen Zeit den Wert Min. rot. speed erreicht haben.

Rotation timeout
Wenn bei eingeschaltetem Drehantrieb die Drehzahl langer als die program-
mierte Zeit, unter diesen Wert fallt wird eine Alarmmeldung ausgel6st.

Rotation analogue
Eingabe, ob eine analoge Sollwertvorgabe fiir die Drehzahl existiert (yes /
no).

Max. rot. setpoint
Umdrehungszahl bei 10 V flr die Sollwertvorgabe (rpm).

Rotation deviation

Maximale Umdrehungszahl £ Abweichung (in %) der Istdrehzahl von der

Solldrehzahl. Dieser Parameter wird nur dann angewendet, wenn Rotation
analogue = yes ist, andernfalls erfolgt nur die Uberwachung der Min. rot.

speed.
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Fehlermeldungen

Bad vacuum
Fir diese Fehlermeldungen kénnen Sie das Verhalten der Steuerung pro-
grammieren:

no Alarm Es wird keine Alarmmeldung abgegeben. Bei Quarzfehlern
wird auf Zeit-Leistungs-Regelung umgeschaltet.

Inform. Es wird eine Alarmmeldung gegeben, der Prozess fahrt wei-
ter. Bei Quarzfehlern wird auf Zeit-Leistungs-Regelung
umgeschaltet.

Warning Es wird eine Alarmmeldung abgegeben, anschliessend ver-
zweigt der Prozess in den Zustand Wait.

Fatal Es wird eine Alarmmeldung abgegeben, anschliessend ver-
zweigt der Prozess in den Zustand Abort .

iNfo+wait Es wird eine Alarmmeldung abgegeben. Das aktuelle Layer-
Modul wird beendet; anschliessend verzweigt der Prozess in
den Zustand Wait.

XTAL: failure
Siehe Bad vacuum.

Max. Power
Siehe Bad vacuum.

Complete time/power
Erganzende Angaben finden Sie im Sentinel I1I Handbuch in Kapitel 2.3.4
FILM UPDATE DISPLAY (Parameter CMPL TPWR).

Yes Der Prozess wird mit Zeit-Leistungsregelung beendet.

No Der Prozess wird unverzlglich abgebrochen.

Stop power limit

Erganzende Angaben finden Sie im Sentinel III Handbuch in Kapitel 2.3.4
FILM UPDATE DISPLAY (Parameter STOP MPWR).

Der Parameter Stop power limit bestimmt wie KHAN und das Sentinel rea-
gieren, falls die Leistung den Wert Max. power erreicht.

+ Stop power limit timeout
(No / 0)

+ Abhangig davon, ob der Parameter Stop power limit timeout = 0
gesetzt ist, oder > 0 gesetzt ist, erfolgt die Prozesssteuerung ent-
weder Uber das Sentinel oder Uber die Systemsteuerung.

+ Das Sentinel darf diese vorgewahlte Zeit im Zustand Max. Power
sein, bevor ein Alarm abgegeben wird. Alarm Kategorie siehe Einga-
ben von Stop power limit .

KHAN
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Stop power Stop power limit time- Stop power limit timeout
limit out=0 >0
Die Uberwachung von Die Uberwachung von
I . Max. power limit erfolgt
Max. power limit und die . .
durch das Sentinel. Die
Steuerung des Prozes-
- Steuerung des Prozes-
ses erfolgen vollstdndig .
. ; ses erfolgt durch die
durch das Sentinel. Die .
" KHAN-Steuerung. Die
Behandlung erfolgt gemdss | . .
Uberwachung ist nur im
dem Parameter Stop power .
. Prozesszustand Coating
limit . e
aktiviert.
No Wenn der Parameter Max. Nach Ablauf der Zeit Stop
power limit (entsprichtdem | power limit timeout wird ein
Sentinel Parameter STOP Alarm der Kategorie Infor-
MPWR) Uberschritten ist, mation abgegeben. Der
wird ein Alarm abgegeben | Prozess wird nicht
und der Prozess wird unterbrochen.
nicht unterbrochen.
Yes Wenn der Parameter Max. Nach Ablauf der Zeit Stop
power limit (entspricht dem | power limit timeout wird
Sentinel Parameter STOP eine Alarmmeldung der
MPWR) Uberschritten ist, Kategorie Warning abgege-
wird ein Alarm abgegeben | ben.
und der Prozess wird Der Prozess wird unter-
unterbrochen.
brochen.
Anschliessend verzweigt
der Prozess in den Zustand
Wait .

Einfluss der Parameter Stop power limit und Stop power limit timeout

Stop rate low

Die Uberwachung ist nur dann aktiv, wenn Stop rate low timeout > 0 [s] kon-
figuriert ist, und sich der Prozess im Zustand Coating befindet. Wenn die
Istrate weniger als 50% der Sollrate betrdgt, wird ein Alarm abgegeben.

+ No

Nach Ablauf der Zeit Stop rate low timeout wird ein Alarm der Kategorie
Information abgegeben. Der Prozess wird nicht unterbrochen.

+ Yes

Nach Ablauf der Zeit Stop rate low timeout wird ein Alarm der Kategorie
Warning abgegeben. Der Prozess wird unterbrochen.

+ Stop rate low timeout
Das Sentinel darf diese Zeit im Zustand Rate low sein, bevor ein Alarm
abgegeben wird. Alarmkategorie siehe Eingabe von Stop rate low.

HINWEIS:

Die Parameter Complete time/power, Stop power limit und Stop rate
low werden nur angezeigt, wenn ein Sentinel konfiguriert ist.
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User Alarm Text 1/2 (Siehe Buchstaben g und h in Abb. 12-8, 5 334)
Der Benutzer kann eigene Alarmmeldungen sowie das Verhalten der Steue-
rung nach dem Auftreten der Alarmmeldung definieren: User Alarm Textl1
und User Alarm Text2 . Die Alarmmeldungen kdnnen durch einen beliebigen
digitalen Eingang ausgeldst werden (siehe Kapitel 11.2.1 Ubersichtsbild der
I/O-Elemente, & 303).

Bezeichnung der Alarmmeldungen:

+ Sie aktivieren den Alarm, indem Sie eine beliebige Bezeichnung (max. 20
Zeichen) eingeben, z.B. FV-Pump WARNING oder FV-Pump FAILURE.

+ Sie I6schen den Alarm, indem Sie 2 Punkte (..) in das Textfeld eingeben.

Alarm category (Siehe Buchstabe f in Abb. 12-8, £334)

no Alarm Es wird keine Alarmmeldung abgegeben.
Inform. Eine Alarmmeldung erscheint, der Prozess wird fortgesetzt.
Warning Eine Alarmmeldung erscheint, der Prozess geht unverzig-

lich in den Zustand Wait.

Fatal Eine Alarmmeldung erscheint, der Prozess geht unverzig-
lich in den Zustand Abort.

iNfo+wait Es wird eine Alarmmeldung abgegeben. Das aktuelle Layer
Modul wird beendet; anschliessend verzweigt der Prozess in
den Zustand Wait.

Alarm value (Siehe Buchstabe e in Abb. 12-8, £ 334)

d = Dyna- Wenn die Bedingung fiir den Alarm erflillt ist, wird ein Alarm

mic abgegeben.
c= Wenn die Bedingung fir den Alarm erflllt ist, wird ein

Com/Going | coming -Alarm abgegeben. Wenn die Bedingung flr den
Alarm nicht mehr erfillt ist, wird ein going -Alarm abgege-
ben.

Alarm ON in (Siehe Buchstabe d in Abb. 12-8, £ 334)
Prozesszustand (Main State), in welchem der Alarm aktiviert wird.

Always Die Alarmmeldung erscheint in allen Prozesszusténden.

Reload Die Alarmmeldung erscheint nur im Prozesszustand Reload.

Process Die Alarmmeldung erscheint nur wahrend des
Beschichtungsprozesses.

DI channel no (Siehe Buchstabe c in Abb. 12-8, 5 334)
Nummer des Eingangskanals, welcher den Alarm auslést.

Alarm ON value (Siehe Buchstabe b in Abb. 12-8, £ 334)
Zustand des digitalen Inputs, damit die Bedingung fiir den Kanal erflllt ist.

KHAN
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PC Water at end pretreat

Wasser fir die Prozesskammer am Ende des Pretreatment. Wenn die
Meissnerfalle eingeschaltet oder das Pretreatment beendet wird, wird das
Prozesskammerwasser entsprechend diesem Wert geschaltet.

Wenn keine Meissnerfalle vorhanden ist, wird das Wasser schon zu Beginn
des Pretreatment entsprechend den spezifizierten Parametern geschaltet.

Cool Das Prozesskammerwasser wird auf Kiihlen geschaltet.
Heat Das Prozesskammerwasser wird auf Heizen geschaltet.
Off Das Prozesskammerwasser wird ausgeschaltet.

No change | Das Prozesskammerwasser bleibt in dem Zustand, den der
Parameter Pretreatment Pump down PC Water bestimmt.

Source water off delay (konfigurationsabhédngig)

Am Ende eines Prozesses oder wenn die Vacuumcool-Phase im Posttreat-
ment (siehe Kapitel 10.2 Posttreatment, & 241) Ubersprungen wird, verzo-
gert sich das Ausschalten des Quellenwassers um diese Zeit

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass die Steuerung die Konfigurationsparameter
ubernimmt, miissen Sie sie zuerst mit dem Befehl Save auf die Fest-
platte kopieren. Anschliessend miissen Sie das System neu aufstar-
ten.

Siehe Kapitel 2.8 Einschalten der KHAN, & 21 und Kapitel 2.8.2 Beenden der
KHAN, B 23.
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Abb. 12-9

Parameterbe-
schreibung

EXTENDED

12. Konfiguration

Konfigurationsparameter fiir Extensionen/Quarz

Das Konfigurationsbild fiir Extensionen/Quarz kénnen Sie im Configuration
Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermeni [Configuration] den Menipunkt [Extension/Xtal
Config.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Extension/Xtal Config.]
aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EMDieny ExtensionXtal Config. BO100/BAK Up_| Dewn ﬁon‘ten‘tj Save |Backud Frint | Feset Iden‘tl
EXTENDED:  Layer modul | .l Rate modul [ RV medul r Coating mede [

lonSourceModul I Hot Used - I
HO.OF . (1]} |s Do |a Al |15 AQ |15

XTAL Chopper Factor 1 [1.000

XTAL Rate Samples |1|] Filter |5 Factor Il]_l] Limit I3_5|]|| ModeForSwitching I Process - l

XTAL Measure in power ramp |—

[Extended Layer usage [ [

Bildschirmbild zur Konfiguration der Extensionen/des Quarzes

Die Parameter auf diesem Bild haben folgende Bedeutung:

Layer Modul
Wird das Extended-Layer-Modul ben(tzt (siehe Kapitel 10.13 Das Extended-
Layer-Modul (ELM), & 286)?

Das Extended-Layer-Modul wird in der Regel beim Einsatz von Plasmaquellen
oder Ionenquellen bendtigt.

+ No-Ctrl
Das Extended-Layer-Modul wird nicht benttzt.

¢ HW-Ctrl
Bei Ionenquellen oder bei der Benlitzung des Steuergeradtes BIC 250.

+ SW-Ctrl
Die Ansteuerung der Plasmaquelle erfolgt ohne spezielles externes Steu-
ergerat.

HINWEIS:

Eventuell muss auch die Anzahl der digitalen und analogen I/0s
erhoht werden.

KHAN
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Rate Modul
Wenn dieser Parameter auf Yes gesetzt ist, kdnnen im Rate Modul die zwei
zusatzlichen Parameter End criterion und Rate using eingesetzt werden.

Dies ist vor allem dann nétig, wenn beim Simultanbedampfen die Bestim-
mung des Schichtendes nicht aufgrund der Summenschichtdicke erfolgt.

RV Modul
Dieser Parameter stellt im RV Modul zusatzliche spezielle Erweiterungen zur
Verfligung.

Wenn er auf Yes gesetzt ist, kann der sogenannte Mutiple flow Ctrl im Bild-
schirmbild zur Konfiguration der Gaseinlasse konfiguriert werden (siehe
Kapitel 12.4.6 Konfigurationsparameter flir den Gaseinlass, & 348).

Coating Mode
Wenn der Coating Mode auf Yes gesetzt ist, kann im Rate Modul der Parame-
ter Coating Mode verwendet werden.

Die Quellenleistung kann wahrend der Beschichtung zusatzlich verandert
werden.

Ion Source Modul
Wird das Ion Source Modul benutzt (siehe Kapitel 10.12 Das Ion Source
Modul, & 283)?

Das Ion Source Modul wird in der Regel beim Einsatz von Ionenquellen zum
Atzen der Substratoberfldche oder fiir eine Ionenstrahl-unterstlitzte
Beschichtung (IBAD) benétigt.

+ Not Used:
Das Ion Source Modul wird nicht benutzt.

+ Only Gas:
Die Anzahl gleichzeitig verwendeter Gase im Clean-Modul und im Layer-
Modul kann um 4 erhéht werden. Das Ion Source Modul kann zusatzlich
zum RV-Modul eingesetzt werden, siehe Kapitel 10.7 Das Gas-Regulation-
Modul (RV-Modul), & 261.

+ General:
Das Ion Source Modul wird fiir die Ansteuerung einer Mark II Ionenquelle
Uber digitale und analoge Signale (DO/AQ) benutzt.

+ With MPS:
Das Ion Source Modul wird fiir die Ansteuerung von bis zu zwei MPS-
Ionenquellen Uber eine RS232-Schnittstelle benutzt.

DI
Anzahl Sektionen (zu 8 Bit) fiir digitale Eingange.

DO
Anzahl Sektionen (zu 8 Bit) fiir digitale Ausgange.

AI
Anzahl analoger Eingangskanale.
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AO
Anzahl analoger Ausgangskanale.

Watchdog

Wenn der «Watchdog» auf Yes gesetzt ist und das System aufhért zu laufen,
wird ein System-Reset ausgeldst. Dabei werden alle Ausgangs-Kanale auf
Null gesetzt.

Chopper Factor

Dieser Korrekturfaktor kann programmiert werden, wenn die Beschichtungs-
rate auf dem Substrat grdsser ist als auf dem Quarz. Dies ist dann der Fall,
wenn ein «Chopper» verwendet wird.

Der Sollwert fir den Quarz entspricht dann dem Sollwert im Rate Modul divi-
diert durch den Faktor. Die tatsachliche Beschichtungsrate, welche von der
Steuerung angezeigt wird, entspricht dann dem vom Quarz gemessenen
Wert multipliziert mit dem Faktor.

Die Anzahl der Eingabefelder fir den Faktor entspricht der Anzahl vorhande-
ner Quarz-Messeinheiten.

+ Chopper Factor = 1
Es wird keine Korrektur an der Rate vorgenommen und der Parameter
Chopper Factor im Source Modul (siehe Kapitel 10.10 Das Source-Modul,
277) erscheint nicht.

+ Chopper Factor > 1

Wenn der Parameter Chopper Factor im Source Modul auf Yes gesetzt ist,
wird die Korrektur wirksam.

Chopper Ctrl

Bestimmt, wie der Chopper in der Anlage angesteuert wird.

Dies betrifft folgende Ein- und Ausgange:

+ do_xtal_chopper

+ di_xtal_chopper_on

+ di_xtal_chopper_in_pos

HINWEIS:

Dieser Parameter erscheint nur dann, wenn die entsprechenden Ein-
gange/Ausgdnge (I/0s) in der Konfigurationsdatei des System defi-

niert sind.

+ Yes
Der Chopper wird von der KHAN-Steuerung direkt gesteuert.

+ No
Externe Kontrolle des Choppers.

Rate Samples

Anzahl Abtastwerte (Abtastintervall ist 250 ms) fir die Mittelwertbildung der
angezeigten Rate (1...20). Sie dirfen den Standardwert (20) nur fir Test-
zwecke (z.B. Reglereinstellung) verandern.

KHAN
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Filter

Dieser Wert gibt die Zeit zu Beginn der Rate-Regelung an, wo die Quellenlei-
stung auf den Wert der Ramp3-Leistung (siehe Kapitel 10.9 Das Rate-Modul,
268) gesetzt wird. Die Dicke wird anhand des Rate-Sollwerts berechnet;
die angezeigte momentane Rate ist der Rate-Sollwert.

Eine Filtereinheit entspricht dem Abtastintervall von 250 ms
Standardwert = 10 (d.h.: 2.5 s)

Die Filterfunktion ist nicht aktiv, wenn der Filterwert auf 0 oder -1 gesetzt ist.
Wenn der Wert 0 ist, so wird er beim Speichern der Konfiguration nicht
bericksichtigt. Dies bedeutet, dass beim Neustart des Systems der Default-
wert geladen wird.

Limit

Dieser Parameter Uberprift die Plausibilitdt der Rate und verhindert ausser-
gewdhnlich hohe Raten. Wenn die vom XTC erhaltene Rate grdsser ist als der
Rezeptparameter Rate setpoint multipliziert mit dem Konfigurationsparame-
ter Limit, so wird die Rate, die KHAN verwendet, auf den Rate Setpoint
gesetzt. Dementsprechend wird die Dicke nur um den Wert anwachsen, der
durch Rate Setpoint gegeben ist. Dieser Parameter hat keine Einfluss auf die
Ratenregelung.

Wenn Uber Layergrenzen beschichtet wird, missen die Parameter XTAL Filter
und XTAL Limit deaktiviert werden (Filter = -1, Limit = 0).

Factor

Dieser Wert wird verwendet, wenn die aus dem XTC erhaltene Dicke wahrend
der Startphase negativ ist. Dann wird die Quellenleistung auf den Wert des
Parameters 3. Ramp Final Power gesetzt, solange

momentane Rate < Raten-Sollwert mal Factor

betragt. Die Dicke wird anhand des Rate-Sollwerts berechnet; die angezeigte
momentane Rate ist der Rate-Sollwert.

Betragt der Wert von Factor Null, wird die Quellenleistung auf 3. Ramp Final
Power gesetzt, solange die Dicke abnimmt.

Der Standardwert betragt 0.5.

Die Werte von XTC werden verwendet, wenn die Zeit seit Beginn der Evapo-
ration mehr als 25 s betragt.
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Im Service-Modus kdnnen Sie die wahren Werte von Rate, Dicke und Lei-
stung, welche vom XTC Gbernommen wurden, in einem trend chart definie-
ren. Verwenden Sie Test value 1 ... 3, um diese Werte zu erhalten.

1 = XTC-Rate

2 = XTC-Thickness

3 = XTC-Power

HINWEIS:
Es wird sehr empfohlen, Dicke und Rate zu priifen, welche vom XTC
wdahrend der Einstellphase des Prozesses iibernommen wurden.

Nach der Einstellphase sollten Sie die Anzeige dieser Werte entfernen, um
Unklarheiten zu vermeiden.

ModeForSwitching

Definiert, in welchem Mode eine manuelle Umschaltung der Quarze durchge-
fihrt werden kann. Vorgabe ist der Mode Service (siehe Kapitel 7.6.1 Manu-
elles Umschalten der Quarze, & 141).

Measure in power ramp
Bestimmt, ob der Quarz die Beschichtungsrate wahrend dem Hochfahren der
Quellenleistung misst.

+ Yes
Die Beschichtungsrate wird auch wahrend dem Hochfahren der Quellen-
leistung gemessen.

+ No
Die Beschichtungsrate wird wahrend dem Hochfahren der Quellenleistung
nicht gemessen.

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass die Steuerung die Konfigurationsparameter
ibernimmt, miissen Sie sie zuerst mit dem Befehl Save auf die Fest-
platte kopieren. Anschliessend miissen Sie das System neu aufstar-
ten.

Siehe Kapitel 2.8 Einschalten der KHAN, B 21 und Kapitel 2.8.2 Beenden der
KHAN, B 23.
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12. Konfiguration

Konfigurationsparameter fiir die Druckiiberwachung

Das Konfigurationsbild fir die Druckiberwachung kénnen Sie im Configura-
tion Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermenl [Configuration] den Menlpunkt [Pressure Con-
figuration].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Pressure Configuration]
aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

a
muenul Pressure Configuration B0100/BAK ) ( “ave |Uackup| U'rint | leset| ident
. Type p_min _max p_on Min press Max press
1) [ 5.0F-07 0.3000 — b
5.0F-02 lo.3000 5.0F-03 1.0F-06 1.0000
S TPR250 v | 01000 0.5000 l0.1000 [1.0F-0a [1000
s
g 1
PC{Pressure (Dev) 6 : PC-Etch press. (Dev) 0 I C
e s e !
o e e, ,—— i

Mesi:as':::y;:::ne P2 6.6E-03 [mbar] T 20 [oC] -N;—{—MW [mbar]
H20 Offidone «?{—MW [mbar]
| —N“—(—MW [mbar]
[— ,— ,— _N_'—o 0.0 [sccm
P1 1.1E-03  [mbar] . J
Q 6603 [mbar] T
P3 |  1.3E-03 [mbar] Baffle -
Pa PowerOff [mbar] Ln2 1 x

Bildschirmbild zur Konfiguration der Druckparameter fiir die Messzellen

a - Wenn Sie [Reset] (Hotkey R) driicken, kénnen Sie alle Konfigurationsparameter auf ihre
Default-Werte zuriicksetzen.

b - Messen des Druckes P4 -> entspricht in der I/O-Liste dem Signal ai_press,6

c - PC-Etch press. (Dev)

HINWEIS:

PC-Etch press. wird nur angezeigt, wenn ein RF- oder DC-Atz-Modul
definiert ist (siehe Kapitel 12.4.2 Konfigurationsparameter fiir Hei-
zen/Atzen, B 331).

Dev.
Die im Pumpstand-Mimic-Bild der Messzelle zugeordnete Nummer.

Type
Art der verwendeten Messzelle (TPR 250, PKR 250 ...).

p_min
Unterer Druckwert eines Druckbereiches. Rickmeldung Druck erreicht wird
gegeben.

p_max

Oberer Druckwert eines Druckbereiches. Rickmeldung Druckbereich (iber-
schritten wird abgegeben.
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p_on
Druckwert, bei welchem die Messzelle eingeschaltet wird.

Wenn flr die Penning-Messzelle das TPG 300 verwendet wird, erfolgt die Ein-
schaltung urch das TPG 300 selbst. Die KHAN-Steuerung nimmt an, dass die
Einschaltung beim Druckwert p_on erfolgt. Aus diesem Grund sollte der
Parameter p_on etwa gleich gross sein, wie die am TPG 300 eingestellte
Schwelle, jedoch keinesfalls grosser.

Min press
Untere Grenze des Messbereichs (abhangig vom verwendeten Typ der Mess-
rohre).

Max press
Obere Grenze des Messbereichs (abhdangig vom verwendeten Typ der Mess-
rohre).

PC-Pressure (Dev) )
Messen des Drucks in der Prozesskammer, wenn kein Atzschritt lauft.

PC-Etch press. (Dev) )
Messen des Drucks in der Prozesskammer bei einem Atzschritt.

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass die Steuerung die Konfigurationsparameter
ibernimmt, miissen Sie sie zuerst mit dem Befehl Save auf die Fest-
platte kopieren. Anschliessend miissen Sie das System neu aufstar-
ten.

Siehe Kapitel 2.8 Einschalten der KHAN, B 21 und Kapitel 2.8.2 Beenden der
KHAN, B 23.

Wenn in Kapitel 12.4.7 Konfigurationsparameter fir den Pumpstand, & 352
der Parameter HPA pressure (Dev) eine Rohre Nr. x > 0 definiert wurde, gilt
folgendes:

Dev. x misst den Druck im HPA. Die Werte Min press und Max press bestim-
men, bei welchem Druck der HPA aktiv ist. Wenn Max press Uberschritten
wird, wechselt der HPA automatisch vom Mode Pump, Bypass 1, Bypass 2 in
den ModeStandby.

Der Alarm (HPA pressure high) wird ausgeldst.

Der HPA kann in die Modi Pump, Bypass 1, Bypass 2 umgeschaltet werden,
wenn Min press unterschritten wird. (siehe auch Kapitel 12.4.7 Konfigurati-
onsparameter flir den Pumpstand, & 352, Parameter HPA pressure dev.)
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Abb. 12-12
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12. Konfiguration

Konfigurationsparameter fiir den Gaseinlass

Das Konfigurationsbild fiir den Gaseinlass kénnen Sie im Configuration Mode
wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermeni [Configuration] den Menipunkt [Gas Configu-
ration].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, & 326) [Gas Configuration] aus.
Sie kédnnen die Auswirkungen der Gaseinlasskonfiguration gleichzeitig im
Mimic-Bild darstellen. Teilen Sie dazu die Bildschirmanzeige (Funktionstaste
F7 oder [F7 Split], und lassen sie das Mimic-Bild anzeigen (Funktionstaste
F9 oder [F9 Mimic]).

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

Standby/done
Meisaner Olfdone P2 6.6E-03  [mbar] ™ 20 [°C]

3 0.0 9.9E-03 [mbar]
H20 Offidone 3
4

0.0  6.6E-03 [mbar]
0.0 | 900.0 [%]

I% r‘% I? I‘? E_} 00 0.0 [%]

P1 , 1.1E-03  [mbar]
P2 } 6.6E-03  [mbar]
1.8E-03  [mbar]
P4 | PowerOff  [mbar] [

-J
cl
CH
L
hd
LAl

———4a

[E(DMenu Gas Configuration B0100/BAK Up_ [ lown| ontents| ‘ave |iackup Irint [/ eset| dent
Pilessure Ctrls P~ Rvctls 1 Flow Culs h Inlets o

Hame Type cD Sprv Min. ax. Unit Volt.at max. b
1 Press Ctrl |_
2 — Press Ctrl
g RV Contro v | foan
4 Flow Ctrl ‘ % 5.000 v

C

[Mo. of pressure controllers 0.2

Konfiguration der Gaseinldsse

a - Wenn Sie [Reset] (Hotkey R) driicken, kénnen Sie alle Konfigurationsparameter auf ihre
Default-Werte zuriicksetzen.

b - Ausdrucken der Parameter dieses Bildes

c - Abhédngig vom selektierten Kanal (C/D) wird die entsprechende Masseinheit angezeigt.

d - Zuordnung der Einldsse und Regler im Mimic-Bild

Pressure Ctris
Anzahl der mittels Regler druckgeregelten Gaseinlasse.

RV Ctris
Anzahl Regler, die nicht fir Druckregelung verwendet werden.
Mdgliche Anwendungen sind hier Flussregelung und Glimmstromregelung.

Fir Gase, die in der Kategorie RV Ctrls konfiguriert sind, kann eine obere
Regelgrenze (Volt.at max.) und ein Digital Output (DO) definiert werden, die
bei Beginn der Regelung gesetzt werden. Sie kdnnen diese zusatzlichen Para-
meter eingeben, wenn der Typ von RV Control auf GeneralCtrl geandert wird.
GeneralCtrl wird benétigt, wenn kein RME Ventil zur Regelung benutzt wird.
Bei RV Control wird das Regelungsverhalten den Erfordernissen des RME
Ventils angepasst, d.h. es wird zwischen 5 V und 10 V geregelt, und die
Regelung beginnt bei 5.

KHAN
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Flow Ctris
Anzahl verwendeter Flow Controller. (Gaseinlass mit einem externen Reg-
ler).

Single Flow Ctris

Dieser Parameter hat die gleiche Bedeutung wie Flow Ctrls. Single Flow Ctrls
wird an Stelle von Flow Ctrls angezeigt, falls Extended Rate Module = Yes.
Setzen Sie in diesem Fall Pressure Ctrls und RV Ctrls auf 0. Das Durchnum-
merieren der Gase beginnt mit den Multiple Flows, anschliessend die Single
Flows (siehe Abschnitt «Extended Rate Modul», B 263).

Multiple Flow Ctrls

Dieser Parameter wird an Stelle von Flow Ctris angezeigt, falls Extended Rate
Module = Yes. Das Durchnummerieren der Gase beginnt mit den Multiple
Flows, anschliessend die Single Flows. Der Parameter Setpoint im RV Modul
ist die Summe Uber alle Multiple Flows mit den jeweiligen prozentualen
Gewichtungen (siehe Abschnitt «Extended Rate Modul», B 263).

Inlets
Anzahl ungeregelter Gaseinlasse (Ventil auf/zu).

Display flows
Anzahl verwendeter Flow -Anzeigen im Bildschirmbild Gas Control (siehe
auch Kapitel 7.5 Steuerbefehl Gas, & 136).

Gas
Die im Pumpenstand-Mimic-Bild dem Gaseinlass zugeordnete Nummer
(siehe Abb. 12-13, & 351).

Name
Name des Gaseinlasses (Wird in Gas Control und Gas Regulation Modul ange-
zeigt.)

Type
Art des Gaseinlasses (Press Ctrl, RV Control, Flow Control, Inlet).

c/D
Channel: Nur fir RV Control, analoges Eingangssignal, welches in der I/0
Liste dem Signal AI Kanal # entspricht.

Device: Nur fir Pressure Control; Nummer der Messzelle, welche fiir die
Regelung verwendet wird.

Sprv (Supervision)

Uberwachungszeit (in sec.), wie lange der Regler ausserhalb des vorgegebe-
nen Toleranzbandes sein darf. Wird der Parameter Sprv mit 0 programmiert,
wird dieser Parameter nicht Gberwacht.

Min.
Messwert, der sich bei 0 V einstellt.

Max.
Messwert, der sich bei 10 V einstellt (siehe auch den Parameter Volt. at
max.).

Unit
Nur Flussregler: Einheit des Flussregler Soll- und Istwertes. Mdéglichkeiten:
([%], [sccm], [mbar]).
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Volt. at max.

Nur Flussregler: Spannungswert, auf den sich der max. Wert bezieht. (Bsp.:
Flussregler 0 bis 5 V entspricht 0 bis 100 sccm; dann werden bei Volt. at
max. = 5V 100 sccm eingegeben).

Bei der Masseinheit % entspricht hier der Wert 1000 = 100 %.

Flow
Nummer des Flow-Displays im Bildschirmbild Gas Control.

Min
Flusswert, der sich bei 0 V einstelit.

Max
Flusswert, der sich bei 10 V einstelit.

KHAN
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Keyboard

Terminal
—f Mouse
L 1 |
KHAN_Controller
° M66/3 Mee/2 ©  Me6/ M66/0
ol 1 | e
0= CD-ROM-DRIVE— | | =]
M45 M62/1 M34/1
I:%:I o o
Power
3 1/2" FLOPPY DRIVE Ethernet LED
LPT1
o oGEe m‘ VGA oG] omme [M] seme oo € s ) :‘M o
3 [ ole s comigl usB] | e
BATTERY "Reset Button

M34/1

M62/1
M66/0, M66/1, M66/2, M66/3
The assignment of the signals depends on the specific application

/0 Modules

L1

—>

< RV Control

Gauge head + signal transducer

Abb. 12-13

KHAN

]

>«

Ubersichtsbild zu Gaseinlass (bei KHAN-Controller)

< Inlet

Process chamber

Press Ctrl2 (Pressure Control):
Pressure control is performed by the gauge
head defined with the "C/D" parameter

RV Control
Pressure control is performed by the analog
input channel defined with the "C/D" parameter

Inlet (Uncontrolled gas inlet):
The valve is controlled by a digital output
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TIMEOUTS
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Konfigurationsparameter fiir den Pumpstand

Das Konfigurationsbild fir den Pumpstand kénnen Sie im Configuration Mode
wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermen [Configuration] den Menilpunkt [Vac Configu-
ration].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Vac Configuration] aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[ETDMenu Vac Configuration BO100/BAK Up_| lewn 1:0ntent§ Cave |Backud Frint | Feset Identl
TIMEOUTS: Forewvacuum SC m_ Is1

Bypass SC Boe  Is1

Cryo cooler oo sl
VALVE: HV Valve SC IW,

Regen. P1 Test ln— [=1 Regen. Valve: P1 min ||]|]— [mbar]
Regeneration delay [ [min] HPA Iﬂ
PUMPS: FU1:  Pump lﬂ Error Time. |1|]— [=1

HVS: m T I reg g0 K]
CRYO: Startup Temp 0w m High Pressure Reg. Temp. b m
MEISSHER:  Used l@ Meissner type lm
BAFFLE: Baffle type lm Volume T ]

|Forewacuum SC timeout [0.32787[s1 |

Bildschirmbild zur Konfiguration der Vakuumparameter

Die Anzeigen zur Konfiguration des Pumpstands in den verschiedenen Fel-
dern haben folgende Bedeutung:

Forevacuum SC
Zeit, in welcher der Druck P1 erreicht sein muss. Nach Ablauf dieser Zeit wird
eine Fehlermeldung abgegeben (siehe Kapitel 8. Fehlermeldungen, & 157).

Bypass SC

Zeit, in welcher der Vorvakuumdruck (Druck P2) erreicht sein muss. Nach
Ablauf dieser Zeit wird eine Fehlermeldung abgegeben (siehe Kapitel 8. Feh-
lermeldungen, B 157).

Cryo cooler (Cryotyp = CTI, Cryo)
Abwarten der Riickmeldung Cryo Kompressor on.

KHAN
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HV Valve SC
HV-Ventil fur SC

Standard Als HV-Ventil wird ein Plattenventil mit Standard-Ansteue-
rung verwendet.

SCS800 Als HV-Ventil wird ein VAT-Ventil mit SCS800-Ansteuerung
verwendet.

SCS1100 Als HV-Ventil wird ein VAT-Ventil mit SCS1100-Ansteuerung
verwendet.

VAT Als HV-Ventil wird ein VAT-Ventil mit Standard-VAT-

Ansteuerung verwendet.

Regen. P1 Test (Cryotyp = CTI, Cryo)
Uberprifen des Drucks P1 nach dem Regeneriervorgang.

Der Regeneriervorgang ist beendet, nachdem die Temperatur HVS Cryo reg
Uberschritten und die Zeit Regeneration delay abgelaufen ist.

Wird der Parameter >0 gesetzt, wird der Druck P1 geprift, nachdem der
Regeneriervorgang beendet ist. Der Druck muss innerhalb der programmier-
ten Zeit Regen. P1 Test unter den Schaltpunkt Reg. Valve P1 min. fallen
(siehe nachstehende Fig.).

Ist der Druck innerhalb dieser Zeit nicht < Reg. Valve P1 min., wird ein
Repurge ausgefiihrt. (Repurge; das Regenerierventil wird nochmals fir 15
Minuten gedffnet). Nach dem Repurge wird der Druck P1 nochmals liber-
prift. Es kénnen bis zu 10 Repurge -Zyklen ausgefihrt werden. Wird nach
10 Repurge -Zyklen der Druck innerhalb der programmierten Zeit nicht
erreicht, wird ein Alarm abgegeben.

Regen. Valve: P1 min (Cryotyp = CTI, Cryo)
Uberwachung des Regenerierventils

Wird der Parameter >0 gesetzt und das Regenerierventil ist offen, muss der
Wert flr Reg. Valve P1 min. innerhalb von 15 Minuten Uberschritten sein,
andernfalls wird ein Alarm abgegeben.
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Start Regeneration (e.g via timer)

—A A l
g| =
S|
El e |
2 g | Regeneration process with repurge ‘\
BlE T "
s e 1 Regeneration process X Regeneration delay |
< > |
| ‘ |
|
HVS Cryo : M |
Reg. | |
|
|
|
|
|
I
I
|
|
I
I
|
|
REG.valve | _ | |
P1 min. } |
| | |
le e »
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
<10 I | |
| | ‘
| |
| | |
18K I | |
| | |
| | | N
; } | t [min]
| | |
| | |
open | | I
Regeneration valve 15 minutes |
closed { ! ) >
' | t [min]
Cryo on |>
off >
t[min]
Abb. 12-15 Parameter im Zusammenhang mit dem Regeneriervorgang der Cryopumpe

Regeneration delay

¢ FUOr Cryopumpen
Nach Erreichen der Temperatur HVS-Cryo reg. wird diese Zeit abgewartet,
bevor der Zustand der Pumpe von Regenerieren auf OFF schaltet.

+ Fir Diffusionspumpen
Wenn die Diffusionspumpe nicht mehr heiss ist
(di_diff_pump_sc_temp_ok = 0), wird diese Zeit abgewartet, um den
Regeneriervorgang zu beenden. Dieses Endkriterium ist in einer logischen
UND- Verknipfung mit dem Erreichen der ,LN, reg temp" (siehe
Kapitel 12.4.8 Konfigurationsparameter flir Meissner/Baffle, & 360).

HPA
Anwenden eines High-Pressure-Analysators

+ Yes
Es wird ein High-Pressure-Analysator verwendet.

+ No
Es wird kein High-Pressure-Analysator verwendet.
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HPA pressure (Dev)

Nummer der Druckmesszelle innerhalb der HPA's:

Bei einem nicht ordnungsgemassen Druck wird der HPA in den Mode Standby
geschaltet. Ist der Druck wieder normal, kann der HPA gedffnet werden; d.h.
in die Modi Pump, Bypass 1, Bypass 2 geschaltet werden.

Dev =0

Der HPA wird durch den Kammerdruck gesteuert.

Kammerdruck > 8 x 1072 mbar: alle HPA-Ventile sind geschlossen.
Kammerdruck > 2 x 10" mbar: der HPA kann in den Modi Bypass 1 und
Bypass 2 betrieben werden.

Kammerdruck < 2 x 10" mbar: der HPA kann in allen Modi betrieben wer-
den.

Dev > 0

Der HPA wird durch die Druckmessung im HPA gesteuert. Die Druckschwell-
werte sind in Kapitel Kapitel 12.4.5 Konfigurationsparameter fiir die Druck-
Uberwachung, B 346 beschrieben.
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12. Konfiguration

Vorvakuum-Pumpe 1

min

Unterer Grenzwert der Drehzahl flr die Vorpumpe, bei der
eine Fehlermeldung abgegeben wird (siehe Abb. 12-16,
356).

Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn die Drehzahl
der Vorpumpe als analoge Rickmeldung zur Verfligung
steht.

maXx

Drehzahl der Vorpumpe, bei welcher die Riickmeldung on
done abgegeben wird (siehe Abb. 12-16, & 356).

Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn die Drehzahl
der Vorpumpe als analoge Rickmeldung zur Verfiigung
steht.

Pump

Off

Wenn die Druckwerte P1 und P2 unterschritten sind, wird die
Vorpumpe ausgeschaltet. Bei den Pumpbefehlen Standby
und Vent wird die Vorpumpe abgeschaltet, wenn der Druck
P1 unterschritten ist.

On

Die Vorpumpe bleibt eingeschaltet.

Error Time

Fehler-Timeout der Vorvakuum-Pumpe.

RPM

A

FV1:max -
FViimin

FV-pump on done

T[KI,

Error
HVS Cryo max T

HVS Cryo min |

Cryo pump on done

Abb. 12-16 Schaltpunkte

Rotation speed of roughing pump Temperature of cryopump
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-HVS: (= High Vacuum Source Chamber)
Hier kdnnen Sie den Typ der Hochvakuumpumpe fir den Pumpstand definie-

ren.

Cryo

Als HV-Pumpe wird eine Balzers Cryopumpe verwendet.

min Unterer Schaltpunkt der Temperatur fir die Cry-
opumpe, bei welchem die Riickmeldung on done
gegeben wird.

max Oberer Schaltpunkt der Temperatur fiir die Cry-
opumpe, bei welchem eine Fehlermeldung abgege-
ben wird (siehe Kapitel 8. Fehlermeldungen,

157).

reg Schaltpunkt bei welchem Regeneration delay fir die
Cryopumpe gestartet wird.

LCV Cryo

Als HV-Pumpe wird eine Leybold Coolvac verwendet.

Turbo

Als HV-Pumpe wird eine Turbomolekularpumpe verwendet.

ok Timeout-Parameter. Innerhalb der angegebenen
Zeit muss die Riickmeldung erfolgen, dass die Tur-
bopumpe ihre Nenndrehzahl erreicht hat.

water | Timeout-Parameter. Innerhalb der angegebenen
Zeit muss die Rickmeldung erfolgen, dass das
Kihlwasser fir die Turbopumpe eingeschaltet ist.

Diff

Als HV-Pumpe wird eine Diffusionspumpe verwendet.

CTI Cryo

Als HV-Pumpe wird eine CTI Cryopumpe verwendet. Die CTI
Cryo kann nur konfiguriert werden, wenn eine serielle Lei-
tung flr die CTI Cryo konfiguriert ist (siehe Kapitel 12.4.9
Konfigurationsparameter fiir die seriellen Schnittstellen,
365).

min Unterer Schaltpunkt der Temperatur fir die Cry-
opumpe, bei welchem die Riickmeldung on done
gegeben wird.

max Oberer Schaltpunkt der Temperatur fiir die Cry-
opumpe, bei welchem eine Fehlermeldung abgege-
ben wird (siehe Kapitel 8. Fehlermeldungen,

157).

reg Schaltpunkt bei welchem Regeneration delay flr die
Cryopumpe gestartet wird.

KHAN
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Folgende Parameter sind fir alle Cryopumpen giiltig:

Startup Temp
Schaltpunkt, bei welchem die Cryopumpe automatisch regeneriert wird
(empfohlener Wert: ca. 25°K).

Setzt man den Parameter >0, wird die Cryopumpe automatisch regeneriert,
sobald dieser Temperaturwert Gberschritten ist.

Dies gilt auch nach einem Netzausfall. Nach einem korrekten Regeneriervor-
gang wird der Pumpbefehl, welcher vor dem Netzausfall war, fortgesetzt.

Fiar CTI Cryo muss dieser Wert am CTI Controller geandert werden (Parame-
ter Power Fail Recovery Temperature). KHAN Ubernimmt diesen Wert dann
automatisch in die Konfiguration.

High Pressure Reg. Temp.
Solange die Cryotemperatur unter diesem Wert ist, bleibt das Foreline -Ventil
geschlossen, und das Regenerierventil bleibt offen.

HINWEIS:

Die Ahwendung dieses Parameters (wenn der Parameter >0 gesetzt
ist) hangt von der verwendeten Cryopumpe ab (empfohlener Wert
ca. 250 ... 280 °K).

Used
Wird eine Meissnerfalle verwendet?

Yes Es wird eine Meissnerfalle verwendet.

No Es wird keine Meissnerfalle verwendet.

Meissner type

VAC 420 Die Meissnerfalle wird vom Meissnerkontrollprint gesteuert.

LN, Die Meissnerfalle wird mit LN, gekuhlt. Die LN,-Steuerung
erfolgt durch die Systemsteuerung.

Polycold Die Meissnerfalle wird vom Polycold Gberwacht und gesteu-
ert. Die Ansteuerung des Polycold erfolgt durch die System-
steuerung.

KHAN
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12. Konfiguration

VAC 420

Die Bafflekiihlung erfolgt durch den LN,-Steuerprint (CON).

Freon

Das Baffle wird mit Freon gekihlt. Die Steuerung erfolgt
durch die Systemsteuerung.

LN,

Das Baffle wird mit LN, gekuhlt. Die Steuerung erfolgt durch
die Systemsteuerung.

Freon/LN>

Das Baffle wird mit LN, und Freon gekihlt. Die Steuerung
erfolgt durch die Systemsteuerung.

Polycold

Die Bafflekiihlung wird vom Polycold gesteuert und Uber-
wacht. Die Ansteuerung des Polycold erfolgt durch die
Systemsteuerung.

NC200

Das Baffle wird mit LN, und Freon gekiihlt. Die Steuerung
erfolgt durch das NC200-Steuergerat und die Systemsteue-
rung.

Volume

Volumen der Anlage (fur Leaktest).

KHAN
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Abb. 12-17

MEISSNER

12. Konfiguration

Konfigurationsparameter fiir Meissner/Baffle

Das Konfigurationsbild fir Meissner/Baffle kdnnen Sie im Configuration Mode
wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermeni [Configuration] den Menilpunkt
[Meissner/Baffle Config.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [Meissner/Baffle Config.]

aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EMMMenu Meisener Baffle Config. BO100/BAK

MEISSHER: Meissner type
Heatup time
Cool time max.
Meiss.temp.max.

Settling time

BAFFLE: Baffle type
Cool time max.
Settling time

LH2 valve delay

Up_| Down Con‘ten‘té Cave |Backud Frint | Feset Iden‘tl

IPoM:oIvI Switching IOffinReIua(l -
[ [min] Heat finish temp. T |
b Is] Heat time max. [iz0 sl

[1000 1l Meiss.temp.min IO rcl
[ao0 Is] Cooler timeout oo Is]

[1z0 [=1

[so0 Isl Switching time [0 Is]

[ae sl Reg. time max. [aoe sl

[Meissner heat time [0,.9999 TminTs |

Bildschirmbild zur Konfiguration der Meissner- und Baffleparameter

Die Anzeigen zur Konfiguration der Meissner- und Baffleparameter in den
verschiedenen Feldern haben folgende Bedeutungen:

Meissner type

VAC 420 Die Meissnerfalle wird vom Meissnerkontrollprint gesteuert.

LN, Die Meissnerfalle wird mit LN, gekihlt. Die LN,-Steuerung
erfolgt durch die Systemsteuerung.

Polycold Die Meissnerfalle wird vom Polycold Gberwacht und gesteu-
ert. Die Ansteuerung des Polycold erfolgt durch die System-
steuerung.

Switching

Funktion der Meissnerfalle; dieser Parameter bezieht sich auf den Pro-

zessverlauf.

Off in Beim Ubergang in den Reload-Zustand ist die Meissnerfalle
Reload abgeschaltet.
Always On | Wenn Sie die Meissnerfalle wahrend des Prozesses auf Cool

schalteten, bleibt sie immer auf Cool. Die Meissnerfalle
kénnen Sie nur manuell auf Heat schalten.

KHAN
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Heatup time
Wenn Heat finish temp. = 0 gesetzt ist, beinhaltet dieser Parameter die
Dauer der Heizphase (wie bei VAC420).

Ist Heat finish temp <> 0 gesetzt, wird vor dem Start des nachsten Pro-
zessschrittes die Zeit Heatup time abgewartet (logische UND- Verknipfung
der Signale Heatup time und Heat finish temp, siehe Abb. 12-19, & 364).

Heat finish temp.

Temperaturschwelle, wenn Sie Meissnercontrol vom Typ Polycold oder LN
verwenden. Falls der dazu notwendige Temperatur-Istwert (Temperaturfiih-
ler) nicht vorhanden ist, geben Sie hier den Wert 0 ein.

Cool time max.

Maximal zulassige Zeit flir die Dauer des Abkihlvorganges der Meissnerfalle
wahrend der Vorbehandlung. (Sehen Sie auch Parameter T cool done im
Pretreatment). Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm Cooler error.

Heat time max.

Maximal zuldssige Zeit flir die Dauer des Ausheizvorgangs (Erreichen des
Parameters Heat time max.). Wird diese Zeit Giberschritten, erfolgt der Alarm
Meissner heat timeout.

Meiss. Temp. max.
Skalierwert flir den Temperatursensor der Meissnerfalle. Temperaturwert bei
10 V am Analogeingang.

Meiss. Temp. min.
Skalierwert flir den Temperatursensor der Meissnerfalle. Temperaturwert bei
0 V am Analogeingang.

Settling time
Maximal zulassige Zeit fir das Erreichen der Temperaturschwelle LN, cool
temp nach dem Einschalten der Meissnerfalle (siehe Abb. 12-18, B 362).

Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm Meissner cooler error.

Fir das Polycold gilt:
Maximal zuléassige Zeit, bis der Parameter di_meissner_cooler_ok = 1 ist.

Switching time

Maximal zuldssige Zeit, wahrend der das Signal do_meissner_cool seinen
Zustand nicht wechselt. Ein Zustandswechsel dieses Signals erfolgt jeweils
bei einem Uber- oder Unterschreiten der Temperaturschwelle LN, cool temp.
(siehe Abb. 12-18, & 362). Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm
Meissner valve error.

Cooler timeout
Dieser Parameter wird nur fir Polycold verwendet.

Maximal zuldssige Zeit, wahrend der das Signal di_meissner_cooler_ok = 0
sein darf. Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm Meissner cooler
error.

LN> cool temp.
Gleiche Bedeutung wie bei Baffle.
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Abb. 12-18

BAFFLE

12. Konfiguration

LN> Valve delay
Gleiche Bedeutung wie bei Baffle.

ai_meissner_LN2

A
\ LNz Cool Temp /\

~_ ™~

LN 2 Valve delay

do_meissner_cool
A

on

off >
Switching time

\ 4

Settling time

Kihltemperatur

Baffle type

VAC 420 Die Bafflekthlung erfolgt durch den LN,-Steuerprint.

Freon Das Baffle wird mit Freon gekihlt. Die Steuerung erfolgt
durch die Systemsteuerung.

LN> Das Baffle wird mit LN, geklhlt. Die Steuerung erfolgt durch
die Systemsteuerung.

Freon/LN> Das Baffle wird mit LN, und Freon gekuhlt. Die Steuerung
erfolgt durch die Systemsteuerung.

Polycold Die Bafflekiihlung wird vom Polycold gesteuert und Uber-
wacht. Die Ansteuerung des Polycold erfolgt durch die
Systemsteuerung.

NC200 Das Baffle wird mit LN, und Freon gekihlt. Die Steuerung
erfolgt durch das NC200-Steuergerat und die Systemsteue-
rung.

Freon off temp.

Nachdem die Baffletemperatur diesen Wert unterschritten hat, wird das
Freonaggregat ausgeschaltet. Anschliessend wird nur noch mit LN, gekuhlt.
(Anzeige bei Freon oder LN>, je nach aktuell verwendetem Baffle type.)

Cool time max.

Maximal zuldssige Zeit, die verstreichen darf, bis das Freonaggregat kalt ist
(di_freon_cool_ok=1). Wird diese Zeit liberschritten, erfolgt der Alarm
,Baffle Freon error".

(Anzeige bei Freon, Freon/LN, oder NC200, je nach aktuell verwendetem
Baffle type.)

Settling time

(Baffle type = LN,, Freon/LN, )

Maximal zuldssige Zeit fur das Erreichen der Temperaturschwelle LN, cool
temp (siehe Abb. 12-18, & 362) nach dem Einschalten des Baffles.

KHAN
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(Baffle type = Polycold)
Maximal zuldssige Zeit flir das Einschalten des Signals di_baffle_cooler_ok

(Baffle type = NC200)
Maximal zuldssige Zeit fur das Ausschalten des Signals di_baffle_cooler_ok

Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm Baffle cooler error.

Switching time
Gleiche Bedeutung wie bei Meissner.

Maximal zuldssige Zeit, wahrend der das Signal do_baffle _cool seinen
Zustand nicht wechselt.

(Baffle type = LN,, Freon/LN, ) )
Ein Zustandswechsel dieses Signals erfolgt jeweils bei einem Uber- oder
Unterschreiten der Temp. Schwelle LN, cool temp (siehe Abb. 12-18, & 362).

(Baffle type = NC200)
Ein Zustandswechsel erfolgt durch das Ein-/Ausschalten des Signals
di_baffle_cooler_ok.

Wird diese Zeit Uberschritten, erfolgt der Alarm Baffle cooler error.

LN> cool temp.

Temperaturschwelle, die das Schalten des LN,-Zuflihrungsventils (Signal
do_baffle_cool) bewirkt. (Anzeige bei Freon/LN,, je nach aktuell verwende-
tem Baffle type.)

LN> valve delay

Verzégerungszeit fur das Offnen des LN,-Ventils. Diese Zeit wird nach dem
Uberschreiten der Temperaturschwellen LN, cool temp zusétzlich abgewar-
tet, bzw. Setzen von di_baffle_cooler_ok bei NC200.

(Anzeige bei LN,, Freon/LN,, je nach aktuell verwendetem Baffle type.)

LN; reg. temp.

Temperaturschwelle, die den Regeneriervorgang beendet. Dieses Endkrite-
rium ist in logischer UND-Verknlpfung mit dem Parameter Regeneration
delay.

(Anzeige bei Freon/LN,, je nach aktuell verwendetem Baffle type.)
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Reg. time max.

Maximal zuldssige Zeit, die verstreichen darf, bis LN, reg. temp. (resp.
Freon/LN, reg. temp.) erreicht ist oder das Signal di_compr_on auf 1 wech-
selt (NC200). Wird diese Zeit Gberschritten, erfolgt der Alarm Baffle reg.
Timeout. Das Regenerieren des Baffle ist dann beendet, wenn die Tempera-
turschwelle LN, reg. temp. (resp. Freon/LN, reg. temp.) Uberschritten ist
und die Reg. time max. abgelaufen ist.

¢ °C
Heat finish t
414 eaLtinish temp Meissner heat
! Heat time max
I >
|
|
|
|
|
e .
T cool dofe ] I Meissner cool .
| >
| Heatup time N : 4
T »
| Cool time max. N
|_Cooler timeout R
Abb. 12-19 Schaltpunkte zu Heizen / Kihlen der Meissnerfalle
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12. Konfiguration

Konfigurationsparameter fiir die seriellen Schnittstellen
In diesem Bildschirmbild werden die seriellen Schnittstellen den verschiede-
nen externen Geraten zugeordnet. Mit Ausnahme der Parameter Line und #
dirfen hier Eingaben nur von Benutzern erfolgen, welche mit dem SECS-
Protokoll vertraut sind.

Beachten Sie, dass Sie serielle Schnittstellen nicht doppelt belegen.

HINWEIS:
Das EEC420 wird liber digitale I/0s angesteuert.

Das Konfigurationsbild fir die seriellen Schnittstellen kénnen Sie im Configu-
ration Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermenl [Configuration] den Menupunkt [Serial Lines
Config.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, & 326) [Serial Lines Config.] aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EXIMeny Serial Lines Config. JUMBO BAK _Up | lown| ontents ave |lackup Irint | eset dent|
a
Devicell Receive  Protocol EQUIPMENT: Receive Protocol
Device # Line Upper Lower Retry timeout timeout Retry timeout timeout b
pac /" B b F B fesee0  foseoo 5 fo2000  fo.a000
[eec ]~ B Jo— R B fosee0 fose00 F— koo oo
s <] R c
[eec <]~ T Jo— h2 B fosee0  fosooo F— lsooo oo
[en < W
mv

[Device

Bildschirmbild zur Konfiguration der seriellen Schnittstellen

a - Wenn Sie [Reset] (Hotkey R) driicken, kénnen Sie alle Konfigurationsparameter auf ihre
Default-Werte zuriicksetzen.

b - Angabe der Gerdtenummer, wenn mehrere Gerédte vom gleichen Gerétetyp verwendet
werden (z.B. EEC300/1, EEC300/2.)

C - Beachten Sie Abb. 12-21, 5 366 bei der Zuordnung der seriellen Schnittstelle.

Empfohlene Parameter fir die SECS Kommunikation mit dem SENTINEL Ill:

Retry 4

Receive timeout 0.40

Protocol timeout 0.60

Upp. 70

Low. 1. Sentinel IlI: 80
2. Sentinel Ill: 81
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Abb. 12-21

12. Konfiguration

Die Dev. ID Adresse fiir die SENTINEL lll-Gerédte ermitteln Sie wie
folgt:
(Upper x256) + Lower = Dev ID flir SENTINEL

Beispiel:

(70x256) + 80 = 18 Dev. ID furdas 1. SENTINEL (am SENTINEL Ill einstel-

000 len)

(70x256) + 81 = 18 Dev. ID flir das 2. SENTINEL (siehe auch

001 Kapitel 12.5.2 Konfigurationsparameter am SENTI-
NEL Ill, & 379

KHAN_Controller

5 ° M66/3 M2 ©  M66/1 M66/0 ©
(o} I 111 [o][o][o][o] J O
© =) CRHRONHNE=— @ = =3 | () ||| ||
M45 M62/1 M34/1
:%: o
Power
3 1/2" FLOPPY DRIVE Ethernet LED
LPT1 - -
ol (] O & HIC=l=f==0=03o
& ] ole o COMi2 USB | ¢
BATTERY "Reset Button

6 serial interfaces
X2 Lynea e/ X7\ B/ X4 \® Connection cable
X3=Line 4 BG 587 117-T
X4 =Line 5
X5 =Line 6 ©/ X6 o 1®/ X3 ©
X6=Line 7
X7=Line 8 o/ x5 \olle/ x2 \¢
o\ X1 e—ts

Litze transfer module
in signal distributor

Zuordnung der seriellen Schnittstelle fir externe Gerdte am KHAN Controller

Floppy drive: Diskettenlaufwerk

Reset button: Riicksetz-Taste

Serial interfaces: Serielle Schnittstellen

Connection cable: Verbindungskabel

Liitze transfer module in signal distributor: Liitze Ubergabemodul im Signalverteiler
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Abb. 12-22

Device #

KHAN

12. Konfiguration

Konfiguration der EEC300 Device Parameter

In diesem Bildschirmbild definieren Sie die fiir die Elektronenstrahlquelle
(angesteuert und tUberwacht durch ein EEC300) erforderlichen Gerate und
Quellen.

HINWEIS:
Dieses Bildschirmbild erscheint nur dann, wenn Sie eine serielle
Schnittstelle fiir ein EEC300 konfiguriert haben.

Das Konfigurationsbild fiir die EEC300 Device-Parameter kdnnen Sie im Con-
figuration Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermen [Configuration] den Mentpunkt [EEC300
Device Parameters].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, & 326) [EEC300 Device Parame-
ters] aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EXDgenu EEC300 Device Parameters BO100/BAK __Up_|Dewn|Contents| Save |Fackup] Print | Neset| Ident |
Device 1
Gun1  Gun2

Filament W W

Coil [Ecs2o0  [Ecszo0

Gun type W W

Crucible pos.ctrl m Im

Crucible type [#Pocket ~| [+Pocket ~|

Cover Im Im

[H¥ [ [

EEC300 Device Parameter

Angaben zur EEC300 Nummer

HV
Angaben zur Anwendung der Hochspannungsversorgung EHV215.

Shared Device | Wenn von 2 EEC300 eine gemeinsame EHV215 (A) zur
Speisung der Quellen verwendet wird

Device 1 = Master

Device 2 = Slave

EHV215 (A) Eine EHV215 versorgt zwei Quellen.
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Angaben zur Elektronenstrahlverdampferquelle

Filament

Zur Ansteuerung des Filaments wird ein EFS200 verwendet. (Nur Anzeige)

Coil

Zur Ansteuerung der Ablenkspulen wird ein ECS200 verwendet (nur

Anzeige).

Gun type

Angabe, welcher Quellentyp verwendet wird (ESQ110A ... ESQ153A;

ESQ212).

Crucible pos.ctri
Angaben zum Steuerprint flr die Tiegelpositionierung

4 Pocket

Steuerprint flr 4 Tiegelpositionen

16 Pocket

Steuerprint flr 16 Tiegelpositionen (z.B. fiir die Verwendung
eines

6-Loch Tiegels). Ausbaumaoglichkeit bis zu 16 Positionen
(unter Berlcksichtigung einer entsprechenden Softwarean-

passung).

Crucible type:

ESQ212

Eingabe Bedeutung

70 [mm] Topftiegel mit 70 mm Durchmesser
150 [mm] Topftiegel mit 150 mm Durchmesser
2 Pocket 2-Loch-Tiegel

4 Pocket 4-Loch-Tiegel

6 Pocket 6-Loch-Tiegel

8 Pocket 8-Loch-Tiegel

4 RotPoc 4-Loch-Tiegel / Tiegel individuell drehbar
ESQ110A ... ESQ153A

Eingabe Bedeutung

70 [mm] Topftiegel mit 70 mm Durchmesser
150 [mm] Topftiegel mit 150 mm Durchmesser
Kidney+2P | 1 Nierentiegel und 2 Pocket

2 Pocket 2-Loch-Tiegel

4 Pocket 4-Loch-Tiegel

KHAN
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ESQ110A ... ESQ153A

6 Pocket 6-Loch-Tiegel
8 Pocket 8-Loch-Tiegel
Cover

Die Tiegelabdeckung kann auf der Bildschirmseite EEC300 Device parameter
Uber den Parameter Cover konfiguriert werden. Der parameter kann fol-
gende Werte annehmen:

None Keine Abdeckung

EEC ctrl Bewegung der Abdeckung wird durch EEC 300
gesteuert (mit Druckluft)

Mechanical Bewegung der Abdeckung durch geeignete mecha-
nische Konstruktion (keine Automatik-Steuerung)
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Abb. 12-23

12. Konfiguration

EEC300 Crucible Calibration

Nur fiir ,,16 Positionen"-Positionierungsprint
In diesem Bildschirmbild stellen Sie die Offsets fiir die einzelnen Tiegel-Posi-
tionen ein.

Das Konfigurationsbild fiir die EEC300 Crucible Calibration kénnen Sie im
Configuration Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermenu [Configuration] den Menipunkt [EEC300 Cru-
cible Calib.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, & 326) [EEC300 Crucible Calib.]
aus.

Im folgenden Beispiel steuern Sie von 3 EEC300 (Device) 3 Quellen an:

a
(EXDMenuy EEC300 Crucible Calib. JUMBO BAK Up | own|  ontents| ave |lackup ‘rint | eset Ident
I b
act. Crucible Position 1m: o 2m: o 3 o
| c
Dev.1/1: 1: m P R T T O "
Dev.2/1: 1: o 2 3= %] - d
| I .
Dev.3/: 1: o~ 2 3 %o
f

[Dev.1/1: Mave to pocket 1

Offseteinstellung fiir die einzelnen Pockets

a - Anzeigen der aktuellen Tiegelposition

b - Device (3. EEC)

c - Source (1 von Device 3)

d - Device 1 (1. EEC300) steuert 1 ESQ an, ESQ sind mit 4-Loch-Tiegel bestiickt
e - Offset

f - Pocket 1...4

KHAN
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Gehen Sie flr den Offsetabgleich folgendermassen vor:

1 Selektieren Sie das gewilinschte Pocket (Device).
+ Flhren Sie den Cursor (blau unterlegtes Feld) mit den Pfeiltasten
oder dem Mauszeiger.
+ Im Beispiel ist Device 1, Quelle 1, Pocket 1 angewahlt (Feld flr
Offset ist blau unterlegt).
+ In der Statuszeile erscheint der Text Dev.1/1: Move to Pocket.

2 Aktivieren Sie [Yes] (Hotkey Y), um Pocket 1 zu positionieren, und
warten Sie die Zeit fir die Positionierung des Tiegels ab.
+ In der Statuszeile erscheint der Text Offset for pocket 1 (0...10)

3 Uberpriifen Sie die Position des Pockets, und korrigieren Sie gegebe-
nenfalls den Offset. (Drlicken Sie die Eingabetaste und warten Sie
erneut die Positionierungszeit ab).

4 Wenn die Position stimmt: Dricken Sie nochmals die Eingabetaste , um
auf das nachste Pocket umzuschalten.

| Crucible

Pocket 4

[— Pocket 1

Direction of
rotation

ESQ212

Offsetabgleich fir die einzelnen Pockets
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Abb. 12-25

12. Konfiguration

EEC300 Center Calibration

Mit der Funktion EEC300 Center Calib stellen Sie den Positionsoffset zwi-
schen der absoluten Strahlposition des EEC300 und der relativen Strahlposi-
tion (vom Prozessrezept) ein. (Siehe Abb. 12-26, & 373).

Schalten Sie flur die Funktion Center Calibration die Quelle ein. Stellen Sie die
Intensitdt des Elektronenstrahls so ein, dass Sie den Brennfleck im Tiegel
gerade noch sehen kdénnen.

Ergéanzende Angaben Uber die Bedingungen flir die Center Calibration finden
Sie in der Betriebsanleitung zum EEC300.

Das Konfigurationsbild fir die EEC300 Center Calibration kénnen Sie im Con-
figuration Mode wie folgt aufrufen:

+ Wahlen Sie im Untermenu [Configuration] den Menipunkt [EEC300
Center Calib.].

+ Wahlen Sie in der Ubersicht (Abb. 12-4, B 326) [EEC300 Center Calib.]
aus.

Folgendes Bildschirmbild erscheint:

[EXDAeris | EEC300 center Calib. JUMBO BAK Up_[Vown|  ontents| ave |/ackup|/rint || eset| dent|

Press Enter or use Doubleclick to Start Calibration
Dev.1/1: Start Calibration | X-Pos [;~ & Y-Pos [y 4 = a
Dev.2/1: Start Calibration X-Pos Iu — Y-Pos | A I b
Dev.3/1: Start Calibration X-Pos In :] Y-Pos [y 4 = C

|Press Enter to Start Calib. for Dev 111

w

Die Parameter fir die ,Center Calibration

a - Parameter erstes EEC
b - Parameter zweites EEC
c - Parameter drittes EEC

Gehen Sie fur die Center Calibration folgendermassen vor:

1 Selektieren Sie die Schaltflache Start Calibration fir das gewlinschte
Gerdt (Device) und die gewiinschte Quelle.
+ Im Beispiel sind Device 1 und Quelle 1 gewahlt (Feld fir X-Pos. von
Gerat 1, Quelle 1, ist blau unterlegt).
+ Der Text «Press Enter or use doubleclick to start calibration» wird
eingeblendet (erscheint auch in der Statuszeile).

KHAN
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Starten Sie die Kalibrierung durch Dricken der Enter-Taste, oder durch
einen Doppelklick auf die gewahlte Schaltflache.
+ In der Statuszeile erscheint der Text Move to Pos. (-128 ...127).

Geben Sie Uber das Spinedit X-Pos die gewilinschte X-Position ein, und
prifen Sie die Strahlposition. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis sich
der Strahl in der korrekten X-Position befindet.

Geben Sie Uber das Spinedit Y-Pos die gewlinschte Y-Position ein, und
prifen Sie die Strahlposition. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis sich
der Strahl in der korrekten Y-Position befindet.

Wenn die Strahlposition korrekt ist, driicken Sie auf die Schaltflache
Store New X/Y Pos.
Der Text «Press Enter or use doubleclick to store» wird eingeblendet.
+ Driicken Sie auf die Schaltflache Restore Old X/Y Pos, um die
urspringliche Strahlposition wiederherzustellen.
Der Text «Press Enter or use doubleclick to restore» wird eingeblen-
det.

Speichern Sie die gewlnschte Strahlposition (neue oder alte, entspre-
chend store oder restore) durch Dricken der Enter-Taste, oder durch
einen Doppelklick auf die gewahlte Schaltflache.

Relative beam position; evolving from
the "Center" parameters in the

EEC300 recipe
X Position

Absolute
beam position

Pocket 1

Beam position set with the X Position an Y Position parameters.
This adjustment can only be carried out once for each source; usually for pocket 1.

Relative Strahlposition / absolute Strahlposition
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Abb. 12-27

I/0 Configu-

ration

Process
Control Confi-
guration

Abb. 12-28

12. Konfiguration

Erweiterte Konfigurationseinstellungen

Fir das Aufrufen der erweiterten Konfigurationseinstellungen kann jeder
Konfigurations-Bildschirm gewéahlt werden. Driicken Sie dann die rechte
Maustaste. Ein Popup-Meni 6ffnet sich.

|0 Configuration -
‘Configuration Extraz~~ N
Process Contral Canfiguration

Cancel

Popup-Menii flir erweiterte Konfigurationseinstellungen

Ein weiteres Popup-Meni fir spezielle Einstellungen (siehe Kapitel 3.5.5
Sondereinstellungen, B 42) kénnen Sie 6ffnen, indem Sie die rechte Mausta-
ste im Uberschriftsteil des Bildschirms driicken.

Wahlen Sie im Popup-Mend far erweiterte Konfigurationseinstellungen (siehe
Abb. 12-27, & 374) I/O Configuration, um einen Uberblick der digitalen und
analogen Ein-/Ausgabewerte und ihrer Einstellungen zu erhalten.

Sie kédnnen konfigurieren, welche der Prozesssteuerungsfunktionen, wie
Start, Abort usw., im Manufacturing oder Process Mode verwendet werden
kdnnen. Wahlen Sie dazu im Popup-Menu fur erweiterte Konfigurationsein-
stellungen (siehe Abb. 12-27, & 374) Process Control Configuration. Die Ver-
wendung aller Prozesssteuerungsfunktionen in allen Modes ist voreingestellt.
Die Definitionen in diesem Fenster werden in der Konfigurationsdatei abge-
legt.

/ Process Control Functions Configuration =l E3

Manufacturing) Process— [ Service
Start v v i
Start/Stop v v =
Continue i v ¥
Mext i v ¥
Fietry v v =
T i i i
Hald i i 4
Abort v v =
Reload i v ¥
Ok

Fenster «Process Control Configuration»

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

Ss systems

E\%?%%C 12. Konfiguration

Configuration Dieser Meniupunkt wird nur fir gewisse Konfigurationen benutzt. Momentan

Extras wird er flir Position Control eingesetzt. Damit wird die geeignete Verwendung
von Parametern im Vacuum Control Modul (siehe Kapitel 10.6.1 Spezielle
Konfiguration flr Position Control, & 260) definiert.

*® Configuration Extras

Flanetfngle

Abb. 12-29 Fenster «Position Control»

KHAN
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Abb. 12-30

Abb. 12-31

12. Konfiguration

Andern des Configuration Identifier

Der Configuration Identifier wird verwendet, um die Konfiguration sowie den
Anderungszustand der Anlage zu identifizieren.

Aktivieren Sie im Hauptmeni Help, About, um den Configuration Identifier
zu offnen.

-

About Khan XP

evatec Khan

process sysiems

Evatec Lid “ersion: W03 ROSE (3.56.24)

Lochriet 1 . o
CH-8890 Flums Configuration: BO10084H

W, envatechet. com

Configuration Identifier

+ Version: Versions- und Revisionsnummer des aktuellen Softwarepro-
gramms

+ Configuration Identifier: Konfigurationsname der Anlage. Er wird in jedem
Konfigurationsbild angezeigt.

Um den Configuration Identifier zu andern, gehen Sie wie folgt vor:

1 Aktivieren Sie in einem beliebigen Konfigurationsbild [Ident] (Hotkey

I).
+ Dadurch wird in der Eingabezeile der Text Enter new Ident einge-
blendet.
[ETmenu Source Configuration B0100/BAK Up |Down Contents: Save |Dackup| Frint | Peset| Ident
| [E5T) I Enter new Idem:ﬁfsn—

Sources Iq_ Shutters |4_ Shutter pos. in reload Open vl

SRCZ# SRC Type Swing Shutter:1
1 |E-Gun =] [wene -]
2 |[E-Gun | [Hene ~|
3 [Boat =] [none -]
4 |Boat | [Hene ~|

Feeder: Type EEC

2

W [ioreeder <]
W [iorseder~]
W [Woreede <]
W [iorseder~]

ENEINEIN

s S AS

|Canfiquration Idenk [ [

Andern des ,Configuration Identifier"

2 Geben Sie den gewlinschten neuen Identifikator ein (z.B. Test2) und
driicken Sie Enter.

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

12.4.15

Konfigurati-
onsparameter
speichern

Abb. 12-32

KHAN

12. Konfiguration

Speichern der Systemkonfigurationsparameter

Wenn Sie die Systemkonfiguration gedandert haben, miissen Sie die neuen
Konfigurationsparameter auf die Festplatte speichern. Wenn Sie diesen Spei-
chervorgang nicht ausfihren, dann werden beim nachsten Systemstart
wieder die alten Konfigurationsdaten geladen.

Fihren Sie den Speichervorgang wird wie folgt aus:

1 Aktivieren Sie in einem Konfigurationsbild [Save] (Hotkey S).
+ Anschliessend wird in der Eingabezeile der Text Please wait for com-
pletion und nach Abschluss des Speichervorgangs Configuration
save done eingeblendet.

[EDAenu! Source Configuration B0100/BAK Up_| hown| ontents ave |iackup| Irint | eset| ident |
Sources [T Shutters [#  Shutter pos. in reload Iope“ = a
SRCZ SRC Type Swing Shutter:1 2 Feeder: Type EEC

1 |E-Gun ~|  [none ~| i~ " [HoFeeder ~ o

2 |E-Gun :J |None _vJ R o Ho Feeder v o

3 [Boat L] Illone j N Jo- Ho Feeder v Jo-

4 lBoat j |None j '4_ '0— Ho Feeder v '0_

|Confiquration Ident [ (Confiquration savedone

Konfiguration speichern

a - Abspeichern der Systemkonfigurationsparameter
b - Information, dass der Speichervorgang abgeschlossen ist

2 Rufen Sie das Bildschirmbild Configurations Contents auf und aktivie-
ren Sie [Print]. Die gesamten Konfigurationsdaten werden nun auf dem
Drucker ausgedruckt und kénnen fir die Archivierung verwendet wer-
den.

3 Schalten Sie das System aus und starten Sie es neu. Siehe
Kapitel 2.8.2 Beenden der KHAN, B 23 und Kapitel 2.8 Einschalten der
KHAN, 2 21

4 Uberpriifen Sie die Konfigurationsdaten zur Sicherheit anhand des Aus-
drucks.
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Sentinel 1l

Installation des Sentinel Il

Gehen Sie zur Installation des Sentinel III folgendermassen vor:

1

Geben Sie in der KHAN die Konfigurationsparameter ein (siehe
Kapitel 12.4.9 Konfigurationsparameter fir die seriellen Schnittstellen,
365).

Speichern Sie die Konfigurationsparameter der KHAN.

Konfigurieren Sie die SENTINEL lll-Hardware. Fiihren Sie die Einstellun-
gen am SENTINEL lll gemass der Anleitung SENTINEL Ill, Deposition
Controller, / Section 7 / Kapitel 7.1.2; Configuration for SECS, RS-232,
IEEE-488 durch:

3.1 Stellen Sie den Baud Rate Switch fir 9600 Baud ein.

3.2 Stellen Sie den Configuration Selector Switch fir SECS Commu-
nication ein.

Konfigurieren Sie nun die SENTINEL llI-Software:
4.1 Schalten Sie das SENTINEL Il ein.

4.2 Konfigurieren Sie das SENTINEL Ill gemass Kapitel Kapitel 12.5.2
Konfigurationsparameter am SENTINEL Ill, & 379.

Booten Sie KHAN.

Warten Sie, bis die KHAN das Mimic- und Overview- Bild darstellt.

Wenn die folgenden Meldungen erscheinen, ist die Verbindung vorhan-

den:

¢+ SEN1: -I-<Datum> Communicati. Ok

¢ SEN2 : -I-<Datum> Communicati. Ok (Nur, wenn 2 SENTINEL llI
installiert sind).

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

12.5.2

KHAN

process systems

Konfigurationsparameter am SENTINEL Il]

Wenn ein SENTINEL Il installiert wurde, missen Sie diverse Konfigurations-

parameter Uberprifen und einstellen.

Die Konfigurationsparameter fir das SENTINEL Ill stellen Sie am SENTINEL

Il im ,Mend 5 - Communication™ ein.

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Eingaben:

12. Konfiguration

KONFIGURATIONSPARAMETER EINGABE
AUX PORT DATA LOGGING NO
MAIN COMM CONFIGURATION SECS
MAIN COMM ORIGINATE YES
DEVICE ID fur DAS 1.SENTINEL III 18000
DEVICE ID fur DAS 2. SENTINEL III 18001
RETRY COUNT 3
RECEIVE TIMEOUT 0.4
PROTOCOL TIMEOUT 0.8
HINWEIS:

Falls Sie die empfohlenen Werte nicht anwenden, miissen Sie damit
rechnen, dass die Kommunikation zwischen der KHAN und dem SEN-

TINEL lll sporadisch Fehler aufweist.
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12. Konfiguration

Installation des XTC/B in die Systemsteuerung KHAN

Das XTC/B installieren Sie auf gleiche Weise wie das XTC/C. Einzig Konfigu-
rationsschalter stellen Sie anders ein. Auch die System- und AUX-1/0-Stek-
ker sind nicht gleich belegt.

Am Frontpanel gibt es folgende modifizierte Leuchtanzeigen:

Monitor Schichtdickenmessung ohne Rate-Regelung
Control Schichtdickenmessung und Rate-Regelung
Ready Keine Regelung und Messung

KHAN
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Konfigurati-
onsschalter Schalter Allgemein Fiir KHAN
Schalter 1 Kommunikationsadresse (24)
Schalter 2 Kommunikationsadresse (23)
Schalter 3 Kommunikationsadresse (22)
Schalter 4 Kommunikationsadresse (21)
Schalter 5 Kommunikationsadresse (29) a)
Schalter 6 Kommunikationsprotokoll, 0 = Inficon, 1 1
= SECS
Schalter 7 Baud Rate MSB
Schalter 8 Baud Rate LSB 9600 baud

00 : 9600 baud
01 : 4800 baud
10 : 2400 baud
11 : 1200 baud

Schalter 9 Checksumme flr Inficon-Protokoll 0 (irrelevant)
Schalter 10 Reset-Parameter bei Netzeinschaltung 0/b)
Schalter 11 Start-Layer ohne Backup Quarz 0 (irrelevant)
Schalter 12 Quarz-Startfrequenz, 0 = 5MHz, 1 = 6 0

MHz

Schalter 13 Relay 10 Function, 0 = Control, 1 = Alarm | 0

Schalter 14 unbenutzt 0
Schalter 15 unbenutzt 0
Schalter 16 Quellenleistung Spannungspolaritat, 0 (irrelevant)

0 = negativ, 1 = positiv

a) Muss mit den KHAN-Konfigurationsparametern Device Id Lower in der Leitungskonfiguration
lbereinstimmen. Standardméssig hat das erste XTC die Device ID 1, d.h. Schalter 5 ist 1,
Schalter 1...4 = 0

b) Bei einer Neuinstallation oder bei Problemen empfiehlit es sich, vor dem Einschalten des Geré-
tes diesen Schalter auf 1 zu stellen und nach dem Einschalten wieder auf 0 zu setzen.

KHAN 381
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System I/0

AUXI/O

System- und AUX-1/0 Stecker

Stift# Funktion

Output

1,2 Quellenblende #1

3,4 Quellenblende #2

5,6 Keine Funktion

7...12 QSK 612A Ausgang

Eingang

13..17 Masse

18,19 Keine Funktion

20 Ende Beschichtung
21... 23 QSK 612A Eingang
24 Schichtdicke null

25 Keine Funktion

Stift# Funktion

Output

1,2 STOP (aktiv im Ready-Zustand)
3,4 Keine Funktion

5,6 Quarzausfall

7,8 Alarm/Control-Zustand

9,10 Quelle 1/Quelle 2

11,12 Keine Funktion

Eingang

13,15 Masse
16,17 Masse

14 Keine Funktion

12. Konfiguration

KHAN
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Programmierung des XTC/B

Da die Ubergeordnete Steuerung die eigentliche Beschichtungssteuerung
beinhaltet, benétigt das XTC/B gegeniber dem XTC/C nur einen reduzierten
Parametersatz. In KHAN sind diese Parameter im Layer-, im Rate- und im
Source- Parameter-Modul enthalten.

Folgende Parameter werden bendtigt:

*

Schichtdicke

*

Quellenleistung zu Beschichtungsbeginn (KHAN Rampe 3)
+ Aufdampfrate

+ Tooling-Faktor

+ Density

+ Z-Match

+ Control gain

+ Control Response Time

+ Control Derivative Time

+ Maximale Quellenleistung

+ Minimalfrequenz

+ Definition Haupt- und Backup-Quarz
+ S-Faktor

+ Q-Faktor
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12.7 Installation eines Barcode-Lesers

Mit der Systemsteuerung KHAN kann ein Barcode zur verbesserten Los-Iden-
tifikation in einem Prozess benutzt werden.

Der Barcode wird zusammen mit den anderen Daten in der Prozessstatistik
gespeichert.

12.7.1 Allgemeine Angaben zum Barcode-Leser

+ Als Standard Barcode-Leser flr die KHAN ist der Jarltech 2008C definiert
worden

+ Der verwendbare Code hat eine maximale Lange von 20 Zeichen

+ Bis zu 9 Barcodes kénnen einem Prozessdurchlauf zugeordnet werden
Bevor der Barcode-Leser in Betrieb genommen werden kann, muss die
Systemsteuerung konfiguriert werden (siehe Kapitel 12.7.2 Konfigurieren

der Systemsteuerung, & 384) und der Barcode-Leser initialisiert werden
(siehe Kapitel 12.7.3 Initialisieren des Barcode-Lesers, & 386).

12.7.2 Konfigurieren der Systemsteuerung

Das Konfigurieren der Systemsteuerung fir den Einsatz des Barcode-Lesers
erfolgt im Bildschirm Start Parameter.

[EXTenu Start Parameter
— OPERATOR PARAMETER. PRESET
(b IM Run Humber: II{E-I 3,

Barcode Comment
L - test 01
test 02
lot 01
lot 02
test 03

Start Acknowledge
Max. Ho. of Lots
Barcode Used

Barcode from Keyboard

_|_|T|F‘T|

Confirmation Used

|Barcode used ['fesiNo [

Abb. 12-33 Bildschirm Startparameter zum Konfigurieren mit Barcode-Leser

384 KHAN
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Aktivieren Sie den Barcode-Leser wie folgt:
1 Melden Sie sich vorerst im Mode «Configuration» an.

2 Rufen Sie das Fenster Start Parameter (iber das Hauptmeni, Meni-
punkt System Control, Untermeni Start Parameter auf.

3 Wahlen Sie das Kastchen rechts neben «Barcode Used».

4 Aktivieren Sie durch Dricken der Leertaste oder durch erneutes Ank-
licken mit der Maus die Funktion. Ein Haken im Kastchen zeigt, dass die
Funktion aktiviert ist.

5 Setzen Sie die Parameter unter Beachtung der folgenden Erklarungen:

Bedeutung der Parameter

Max. No. of Lots

Max. Anzahl Lose mit Barcode-Erkennung. Dieser Parameter beschrankt die
Anzahl Zeilen flr Barcode und Comment im Bild Startparameter. Er kann auf
1...9 gesetzt werden. Der Vorgabewert betragt 5.

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Barcode-Lesung aktiviert ist.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, den Parameter Start Acknowledge auf Yes zu set-
zen, wenn die Barcode-Lesung aktiviert ist. Das Bild Start Parameter
wird dann bei jedem Start-Befehl automatisch aufgerufen. Dies
ermoglicht dem Bediener, die Leseergebnisse des Barcode-Lesers
vor dem eigentlichen Prozessstart nochmals zu iiberpriifen.

Die anderen Parameter im Bild Startparameter sind im Kapitel 5.4.2 Startpa-
rameter setzen, B 74 beschrieben.
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Tab. 12-2

Initialisieren des Barcode-Lesers

Der Barcode-Leser muss flr den Einsatz mit der Systemsteuerung KHAN pro-

12. Konfiguration

grammiert werden. Hierbei werden Vorgaben bezliglich des zu lesenden
Codes, der zu aktivierenden Funktionstasten, und des Headers im Datensatz
gesetzt. Der Barcode-Leser wird so programmiert, dass er einen Prafix mit
zweimal Funktionstaste F4 und einen Suffix mit der Taste Return hat.

Gehen Sie zum Programmieren des Barcode-Lesers wie folgt vor:

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass alle Barcodes in der nachfolgenden
Sequenz erfolgreich gelesen werden. Das korrekte Lesen eines Bar-
codes wird jeweils durch einen Summton vom Leser bestitigt.

1 Lesen Sie die Barcodes in der unten dargestellten Reihenfolge ein:

Reset

1. Program 2. Reset 3. End
Code 39 character set

1. Program 2. Full ASCII 3. End
Activate function keys

1. Program 2.0n 3. End

Header programming

1. Program

2. Header

3. F4

4. F4

5. Set

6. End

Barcodes zum Programmieren des Lesers

KHAN
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Installation einer neuen Version der Systemsoftware

Die Installation einer neuen Systemsoftware ist eine Tatigkeit, bei der Daten
und Einstellungen verloren gehen kénnen. Deshalb sollen nur Benutzer sie

vornehmen, die eine entsprechende Schulung genossen haben und die ber
die Auswirkungen der Neuinstallation orientiert sind.

Fir die nachfolgenden Schritte setzen wir voraus, dass bereits eine Software-
version installiert ist und dass Sie sich im Configuration Mode befinden.
Dieses Vorgehen gilt nur fir KHAN.

HINWEIS:

Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte moglichst rasch durch , weil
wdhrend des Installationsvorganges alle Ausgidnge (analoge und
digitale) auf 0 gesetzt werden. Dadurch kiihlt Diff ab, die Kryopumpe
taut auf etc.

Installieren Sie eine neue Softwareversion folgendermassen:

1 Drucken Sie die bestehenden Konfigurationsparameter tGber einen Prin-
ter aus (siehe Befehl Print in Kapitel 12.3.1 Ubersicht der Konfigurati-
onsbilder, B 326).

+ Diese Parameter missen Sie nach der Installation der neuen Version
erneut eingeben (siehe Schritt 7).

2 Speichern Sie die aktuelle Konfiguration ab. (Siehe Befehl Save in

Kapitel 12.3.1 Ubersicht der Konfigurationsbilder, & 326).

+ Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie beim anschliessenden Installie-
ren der neuen Softwareversion eine eindeutig identifizierbare
Sicherheitskopie der vorher benutzten Softwareversion erstellen
kdnnen.

3 Bringen Sie das System in einen sicheren Zustand.
3.1 Bringen Sie den Prozess in den Zustand RELOAD.
3.2 Bringen Sie den Pumpstand in den Standby-Modus.
4 Betdtigen Sie Ctrl-End.
4.1 Wahlen Sie Exit KHAN, Return to Window (siehe Kapitel 2.8.2
Beenden der KHAN, B 23).

+ Dadurch beenden Sie das Steuerungsprogramm; alle digitalen
und analogen Ausgangssignale setzen Sie dadurch auf 0.
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Starten Sie den Installationsvorgang:
5.1 Legen Sie die Diskette in das Laufwerk A ein.
5.2 Aktivieren Sie [Start] in der Task-Leiste (Task-Bar).
5.3 Wahlen Sie den Menupunkt Run aus.
5.4 Geben Sie A:\SETUP im Feld Open ein.
5.5 Aktivieren Sie [OK].
+ Das Installationsprogramm startet
+ Die Welcome-Dialogbox erscheint.

5.6 Fahren Sie weiter mit [Next].

Beantworten Sie die folgende Frage:
Do you want to overwrite the existing configuration?

6.1 Falls die Antwort NO ist (typisch), fahren Sie weiter mit Schritt 8.

6.2 Falls Sie die Frage mit YES beantworten, wird eine neue Konfigu-
ration geladen.

Wadhlen Sie im Select Configuration Dialog die gewlinschte Konfigura-
tion aus und aktivieren Sie [OK]. Die neue Applikation wird installiert.

Aktivieren Sie am Ende der Installation [Finish].

Starten Sie die Applikation (doppelklicken Sie das Icon [KHAN 32]).
Wenn der Start beendet ist, meldet sich die Systemsteuerung mit dem
Mimic- und Ubersichtsbild.

9.1 Falls Sie unter Schritt 6 mit NO geantwortet haben, wahlen Sie
den Servicemode an und fahren Sie weiter bei Schritt 12.

Passen Sie die Konfigurationsparameter entsprechend dem Ausdruck
(von Schritt 1 dieser Aufzahlung) an.

Speichern Sie die Konfigurationsdaten ab (siehe Kapitel 12.4.15 Spei-
chern der Systemkonfigurationsparameter, & 377).

Nachdem Sie die Konfigurationsdaten gespeichert haben, driicken Sie
Ctrl-End, um das Steuerungsprogramm zu beenden.

KHAN
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12. Konfiguration

Beenden Sie Window NT folgendermassen und booten Sie von neuem:
13.1 Driicken Sie Ctrl-Alt-Del.
13.2 Aktivieren Sie in der nun erscheinenden Dialogbox [Shut Down].

13.3 Wahlen Sie in der Dialogbox Shutdown Windows den Punkt
Restart the Computer? aus.

13.4 Aktivieren Sie anschliessend [YES].
Dadurch beenden Sie das System und booten es neu.

Falls Sie unter Schritt 6 mit YES geantwortet haben:

14.1 Falls Sie ein EEC300 verwenden: WartenSie die Vakuumbedin-
gungen flr die Elektronenstrahl-Verdampferquellen ab.

14.2 Fiihren Sie Center Cal fiir alle EEC300 durch (siehe Kapitel 5.6 in
BB 801 030 BD).

14.3 Speichern Sie die Konfigurationsparameter (Kapitel 12.4.15
Speichern der Systemkonfigurationsparameter, & 377).
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Abb. 13-1
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13. EEC Control

EEC Control

Allgemeines zum EEC Control

Die Bedienablaufe in diesem Kapitel sind nur nach einer Passworteingabe in
den Bedienebenen Process, Service oder Configuration mdglich.

Beachten Sie dazu Kapitel 9.6.1 Passwort eingeben, & 233.
In den Bedienebenen Process, Service oder Configuration haben Sie die M6g-
lichkeit, aus dem Hauptmenl heraus das nachfolgend dargestellte Men(bild

aufzurufen.

Uber das Untermenii EEC Control erhalten Sie Zugang zu den EEC300 Para-
metern.

10 henu| [ HP [ resource |
Display 4

Statistic »

Loghook P4 6.0E-|
System Contral »

rocess Definition Active Recipe
|/0 Picture Eackground Recipe
Caonfiguration EC Caontral
[ew Mode * Thickness Modification

——]

1 Graphic overview

2 Maintenance statistic
o Maintenance log

4 Alarm list

5 Logbook

Help » |

Baffle
Freon

Aufrufen der EEC300 Parameter

Mit KHAN kénnen bis zu drei EEC300 (Steuergerat flr die Elektronenstrahl-
Verdampferquellen) angesteuert und Gberwacht werden.

Ausflihrliche Informationen finden Sie in der separaten Betriebsanleitung
zum EEC300.
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13. EEC Control

In das nachfolgende Bildschirmbild gelangen Sie, indem Sie im Hauptmen
das Unterment EEC Control aktivieren (Hotkey E).

a
(EIDMenu EEC Control / Source 1 Lists lire "rint view | ~ource? [ Sourcel
Parameter Modul | ;" [¢]
Source Ol _on_[on O
EFS on_ | off [ff [o.0 %1 0.0 [mA]  Emi.Ctrl.
EHV on off _Standby [off .o [kV]
ECS on | off off fo.0 lo.0 lo.0 %] X) fo.o .o A1
Air on Off  foff
Water Oon Off Fff
Extd. Service on Off Bﬁ

|Parameter Modul

Aufrufen der Module und Listen aus dem EEC-Control-Bild

a - Kapitel 13.6 EEC300 Parameter File Handling, 5 414
b- Kapitel 13.4.1 Liste der EEC-Parameter-Module, 5 405
c- Aktuelles Modul: Kapitel 13.4 Das EEC300-Parameter-Modul, £ 399

Erklarungen zu den im EEC-Control-Bild angezeigten Parametern und Daten
finden Sie in Kapitel 13.2 Das MenUbild EEC Control, & 393.

Aus dem EEC-Control-Bild kdnnen Listen und Parameter durch Aktivieren
entsprechender Schaltflachen oder Hotkeys aufgerufen werden.

Maintenance Mode
Im Maintenance Mode ist eine reduzierte Version des EEC Control vorhanden.

Diese Version ist fir die Bedienung des EEC bei Wartungsarbeiten vorgese-
hen, siehe Kapitel 7.11 Maintenance Mode, & 155.
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Das Meniibild EEC Control

Mit dem MenUbild EEC Control kédnnen Elektronenstrahl-Verdampferquellen
angesteuert und Uberwacht werden.

Abhangig davon, welche Elektronenstrahl-Verdampferquellen verwendet
werden und aus welcher Bedienebene heraus (Process Mode, Service Mode,
Configuration Mode) Sie das EEC Contro/-Meni aufrufen, enthalt das nach-
folgend gezeigte Bildschirmbild unterschiedliche Kontroll- und Steuerfunktio-
nen.

Pro EEC Control-Bild kann 1 Quelle angesteuert und liberwacht werden. Die
Umschaltung erfolgt mit den Schaltflachen [Sourcel] (SourceZ2).

a
‘ | .
EXIMenu| 1.5 EEC | lists | file | rrint | View | ‘ource?2 [ Sourcel
¢
e
Parameter Modul m Slow d
0 lo
Source OH on off oo 1%l
EFS on Off  off 0.0 [%] .0 [mA]  Emi.Ctrl.
EHV on off | Standby [off .0 [kv] . f
ECS on o 0.0 0.0 0.0 [%] jo.0 -0 jo.0 [A]
Air On Off ff
Water on Off ff
Extd. Service on Off ff
g
[Press Enter for Extd. Service O | [
Al B (& D E F G H | | h

EEC300-Steuerbefehle; aus dem ConfigurationMode aufgerufen

a - Angabe, zu welcher Quelle das EEC-Control-Modul gehért.

b - Umschalten zwischen EEC1, EEC2 und EEC3. Schaltflichen werden nur dargestellt, wenn
mehrere EEC300 konfiguriert sind.

¢ - Umschalten zwischen Quellel und Quelle2. Schaltfliche wird nur dargestellt, wenn mehr als
1 Quelle konfiguriert ist.

d - Darstellen der Parameter des aktuellen EEC-Parameter-Moduls (siehe Kapitel 13.4 Das
EEC300-Parameter-Modul, £ 399).

e - Darstellen der Liste der EEC-Parameter-Module (siehe Kapitel 13.4.1 Liste der EEC-Parame-
ter-Module, 5 405).

f - Diese Steuerbefehle und Parameter sind aus dem Process Mode zugénglich.

g - Diese Steuerbefehle werden nur angezeigt, wenn das EEC Control Bild aus dem Service oder
dem Configuration Mode aufgerufen wurde.

h - Hilfsfelder fiir die Zuordnung in den nachfolgenden Beschreibungen der Parameter.
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Unabhéangig davon, ob die Parameteranderungen im Zustand Reload oder
wahrend des laufenden Prozesses gemacht werden, werden die gednderten
Parameter vom EEC300 sofort Gibernommen.

HINWEIS:

Ein Abdndern der Parameter wirkt sich im Arbeitsspeicher und im
EEC300 aus. Der Parametersatz auf der Festplatte bleibt jedoch
unverdndert.

Parameter-Modul
Name des aktuellen Parameter-Moduls (im Beispiel CROSS).

Das Parameter-Modul wird im Kapitel Kapitel 13.4 Das EEC300-Parameter-
Modul, B 399, beschrieben.

Beam Position
Position des Elektronenstrahls (siehe Abb. 13-9, B 403).

Eingaben im Process Mode werden akzeptiert.
Der mit Center Calibration eingestellte Nullpunkt des Elektronenstrahls kann

in X- Richtung und in Y- Richtung verandert werden. Diese Einstellung (Opti-
mierung) kann fir jedes Pocket separat durchgefiihrt werden.

Hilfs- .

feld Funktion

A Strahlposition in X-Richtung

B Strahlposition in Y-Richtung
Source

Ein-/Ausschalten der Quelle

Eingaben im Process Mode werden akzeptiert.

Hilfs-

feld Funktion

A Bei Source On werden die EHV, das EFS und das ECS eingeschal-
tet, sowie das EEC300 auf Emissionsregelung geschaltet. Bei
Master-Slave-Betrieb wird auch das ECS der 2. Quelle einge-
schaltet. Der Sollwert fir die Hochspannung wird dem aktuellen
Parameter-Modul (im gezeigten Beispiel CROSS) entnommen.

B Bei Source Off wird die EHV auf Standby geschaltet, EFS und
ECS werden auf Off geschaltet.

D Eingabebereich fiir die Quellenleistung

KHAN
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EFS
On / Off: Ein-/Ausschalten der Filament- und Wehneltversorgung.

Eingaben werden nur im Service- und Configuration Mode akzeptiert.

::-IeiII:Is- Funktion
Statusanzeige (Riuckmeldung vom EEC300)

D Sollwert fur das EEC 300

F Istwert vom EEC300

G Anzeige der Betriebsart des EFS. Das EFS hat 2 Betriebsmdg-
lichkeiten
Emi Ctrl: EFS ausschalten, EEC auf Emissionsregelung.
Fil Ctrl: EFS einschalten, EEC auf Filament-Regelung (Anwen-
dung bei Erstinbetriebnahmen).

EHV

On / Off: Ein-/Ausschalten der Hochspannungsversorgung (z.B. EHV215A).
Eingaben werden nur im Service und im Configuration Mode akzeptiert.
+ Die EHV wird vom Host bei Prozessstart auf Standby geschaltet.

+ Falls die Funktion Clear Display langer als 60 Minuten aktiv ist, wird die
EHV (Hochspannungs-Versorgungseinheit) auf Off geschaltet.

:Ieill(fjs- Funktion

A HV on: Ventilator und Triodenheizung eingeschaltet

B HV off: Ventilator und Triodenheizung ausgeschaltet

C Standby: HV off, Ventilator und Triodenheizung eingeschaltet
D Statusanzeige: (Riickmeldung vom EEC300)

F Istwertanzeige: (Rickmeldung vom EEC300)

KHAN
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Ein-/Ausschalten der Stromversorgung fiir die Ablenkspulen.

Eingaben werden nur im Service und im Configuration Mode akzeptiert.

Hilfs-
feld

Funktion

A

On: ECS einschalten

Off: ECS ausschalten (fir Servicezwecke)

Statusanzeige: Rickmeldung vom EEC300

Sollwert: Spulenstrom flr Low Coil

Sollwert: Spulenstrom fir High Coil

Sollwert: Spulenstrom fur Lat Coil

Istwert: Spulenstrom fir Low Coil

I oM m OlO|®

Istwert: Spulenstrom flr High Coil

—

Istwert: Spulenstrom fir Lat Coil

Air

On / Off: Ein-/Ausschalten der Pressluft; zum Ausblasen des Wassers aus der

Quelle.

Eingaben werden nur im Service und im Configuration Mode akzeptiert.

¢+ (C=Statusanzeige
Rickmeldung vom EEC300.

Water

On / Off: Ein-/Ausschalten des Kihl-/Heizwassers fir die Elektronenstrahl-
Verdampferquelle.

Eingaben werden nur im Service und im Configuration Mode akzeptiert.

¢+ (C=Statusanzeige
Rickmeldung vom EEC300.

KHAN
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Extd. Service
Um im Extd. Service (Extended Service Mode) arbeiten zu kdnnen, muss sich
der Prozess im Prozesszustand Reload befinden.

Der Extd. Service dient dazu, im Fehlerfall an den Geraten EFS200, ECS200,
EHV215 sowie der Tiegelsteuerung Messungen durchfiihren zu kénnen. Die
meisten der im Extd. Service Mode auftretenden Fehlermeldungen fihren
nicht zur Abschaltung des Gerates; sie werden von der Systemsteuerung als
Fehlermeldungen der Kategorie Information (-I-) gewertet.

Erganzende Angaben zu den Fehlermeldungen finden Sie in dieser Anleitung
im Kapitel Kapitel 8.3.1 Alarmkategorien, B 166.

Der Befehl Extd. Service kann flr Quellel und 2 separat gegeben werden.
Wenn in den Extd. Service Mode umgeschaltet wird, wird in der Alarmzeile
die Fehlermeldung 1. Extd Service on fir die erste Quelle oder 2. Extd. Ser-

vice on flr die zweite Quelle eingeblendet.

Bevor in den Extd. Service Mode umgeschaltet werden kann, missen EFS,
EHV und ECS ausgeschaltet werden.

In den Extd. Service Mode gelangen Sie, wenn Sie [On] aktivieren und die
Eingabetaste Enter dricken.

Der Extd. Service Mode kann wie folgt verlassen werden:
+ Durch den Befehl Extd. Service Off.

+ Durch den Befehl Source on vom EEC-Steuergerat.

+ Durch den Befehl Source on bei Prozessstart.

+ Durch den Befehl Source on durch das ER030.

Weitere Angaben, die der Sicherheit dienen, finden Sie in der Betriebsanlei-
tung zum EEC300.
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Prozessrezept

EEC300

Parameter File

Abb. 13-4

Harddisk

Main memory

13. EEC Control

Referenzieren der EEC300-Parameter-Module

Die flir einen Beschichtungsprozess erforderlichen Datensatze (Beschich-
tungsrezepte) sind auf der Festplatte gespeichert.

Grundsatzlich unterscheidet man zwischen Prozessrezept und EEC300 Para-
meter File.

Das Prozessrezept enthalt Informationen fir die Vorbehandlung, den eigent-
lichen Beschichtungsprozess sowie die Nachbehandlung.

Die EEC300 Parameter Files bieten die Mdglichkeit, einmal erstellte Parame-
tersatze flir das EEC300 langfristig zu speichern, um sie spater fir Ver-
gleichszwecke erneut verfligbar zu haben. Ein EEC300 Parameter File ent-
halt:

+ Parameter-Module, welche von einem Source-Modul referenziert werden
kénnen, und

+ Sweep-track-Module, welche von einem EEC Parameter-Modul referen-
ziert werden kdnnen.

Process recipes EEC300 parameter files
Evaporation
Pretreatment M | M | M | M | M | LM | L | Postireatment Depending on the operating level, there
are different possibilities for access
between main memory and harddisk

Layer module
Referencing a

rate module When booting occurs, the previously-stored
l recipe (parameter file) is always loaded to
_____________ the main memory

= 1|
Rate module xx i
Referencing a ! : Selected EEC300
source module is parameter file
} *
_l__:__::::__::::l'i
i
1 C
Source module xx H EEC parameter
[ > EEC Parameter module 1 module fst
Referencing an EEC -
parameter module l
I 1
EEC sweep
module list
Sweep track module |

Referenzieren der EEC300-Module
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Das EEC300-Parameter-Modul

Das EEC300-Parameter-Modul gibt Auskunft Gber die aktuellen Werte (Ist-
werte) und die vorgegebenen Werte (Sollwerte).

Ein Parameterbild kdnnen Sie auf zwei Arten aufrufen:

+ indem Sie im Menubild [Show] oder den Hotkey H aktivieren (Kapitel 13.2
Das Menibild EEC Control, B 393, als Punkt d markiert),

+ indem Sie in der Liste der EEC Parameter-Module (Kapitel 13.4.1 Liste der
EEC-Parameter-Module, & 405) ein Modul selektieren (Modul ist blau
unterlegt) und [Step] (Hotkey S) aktivieren.

HINWEIS:

Fiir die Quellen ESQ110A...ESQ153A ist die Strahlablenkung nurin Y-
Richtung mdglich. Die Beeinflussung des Strahls in X- Richtung
(50Hz-Wobbelung) ist nur dann mdoglich, wenn die Quelle mit der
entsprechenden Hardware (X-Ablenkung des Strahls iiber die
Anode) ausgestattet ist. Bei der Definition des Sweep-track-Moduls
ist darauf zu achten, dass nur Parameter fiir die Y-Richtung (longitu-
dinal) definiert werden.

[ETMiany EEC: CROSS | Source 1 Fename “tey
HV Ripple IW—LI Setpoint [teoe fpo [kV]
EMISSION  Power limitation facter [oee [%] curremt b [mA]
FilCurr.  fio [A]

SWEEP Sweep track set m Speedfactor 1

V-Size [0 [%] X-Size [to0.0 [l
FOCUS Value T — Correction lﬂ
POSITION X o ¥ -

X-Low 128 X-High [2r Y-Low [128 Y-High [2r
CRUCIBLE Speed [so00  [%] Joif  Position 0

Coil Current 1.0 0.0 1.0 [A]

|Focus Yalue 1.7 [

Parameterbild (glltig fliir ESQ212):
- Grau unterlegte Felder enthalten Sollwerte
- Weiss unterlegte Felder enthalten Istwertanzeigen
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Abb. 13-6

EMISSION

Abb. 13-7
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Die angezeigten Parameter haben folgende Bedeutung:

Ripple
Eingabe: On / Off.

Mit dieser Einstellung kann die Form des Brennflecks in longitudinaler Rich-
tung verandert werden, indem die Hochspannung mit einem Ripple Uberla-
gert wird. Durch diese Einstellung kann, bei gleicher Hochspannung, fiir

gewisse Materialien (wie beispielsweise AL) eine hdhere Rate erzielt werden.

HV
A ‘
Rippleoff | Ripple on
Ly n o A o — — — —
8 ————ANNNVV s00vpp3shz
Crucible
@ @ Beam spot
— —— Filament
ot

Ripple on / off

Setpoint
Sollwert fir die Hochspannung.

Power limitation factor
Der Emissionssollwert wird durch das EEC300 auf diesen Prozentsatz redu-
ziert.

Emission, setpoint value

|
E A A

10V

125A |- 4 P lim. factor 100 %

Jd-— 4 _ P lim. factor 50 %

v

|
|
4 |
|
oA L— _

2V 4V 6V 8V 1oV
Emission, controlled variable from host

Power limitation factor

Current
Rickmeldung: Emissionsstrom

Fil. Curr
Rickmeldung: Filament-Strom
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Sweep track set
Name des verwendeten Sweep-track-Moduls.

Das Sweep track set beinhaltet alle Parameter, die zur Definition der Strahl-
fihrung bendétigt werden. Die Parameter des Moduls werden in Kapitel 13.5
Das Sweep-Track-Modul, & 407, beschrieben.

Wird kein Sweep-track-Modul bendtigt: Zwei oder mehr Punkte eingeben.
Wird kein Sweep-track-Modul referenziert, ist der Elektronenstrahl auf der
mit Center Calibration eingestellten Position und kann in seiner Grisse ein-
gestellt werden (siehe unter FOCUS, Parameter Kapitel Value, B 402).
Speedfactor

Dieser Parameter bestimmt, um wieviel mal schneller ein Sweep track abge-
fahren wird.

Die Punktverteilung typ errechnet sich wie folgt:

Feld A (*) Feld B

typ ~ (*) eine der folgenden Optionen
k.u.103 ist moglich: x, +, A%, B?
u = Speedfaktor
k = Rechenfaktor (bei Addition = 4, bei Multiplikation 512)
Y-Size

Verandern des Sweep track in Langsrichtung (longitudinal).

X-Size
Verandern des Sweep track in Querrichtung (lateral) (bei ESQ 212).

HINWEIS:

Bei der Verwendung der Quellen ESQ110A...ESQ153A ist die Beein-
flussung des Strahls in X-Richtung (50Hz Wobbelung) nur dann mog-
lich, wenn die Quelle mit der entsprechenden Hardware (X-Ablen-
kung des Strahls iiber die Anode) ausgestattet ist.
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FOCUS Nur bei ESQ212:

Value
Grosse des Brennflecks.

Abhangig von der Programmierung sind folgende Eingaben mdglich:

Kein Sweep track set (referenziert)

0 kleinster Brenn- I High = 0,48
fleck A

150, | grbsster Brenn- I high = 2,28

0 fleck A

Sweep track mit Entzerrung (Correction on)

1=0,6 |I o | Strahl-
A High ¢ form
2=0,9 I

A High ®

3=1,1 I

A High

Sweep track ohne Entzerrung (Correction off)

1=0,6 I ° Strahlform

A High

2=09 |I

A High

3=1,1 I

A High

4=1,4 |1

A High v

5=1,7 I ®

A High

6=20 |I

A High

7=2,28 |1

A High
Correction

(nur bei ESQ212)

Mit diesem Parameter kénnen Asymmetrien in der Quelle (Magnet Shunts)
korrigiert werden.
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Abb. 13-8

POSITION

Abb. 13-9

KHAN

13. EEC Control

Shape of sweep track
without correction

Crucible

" Distortion due to
___ asymmetry in the source

Corrected sweep track

Sweep-track Korrekturen

XY

Der mit Center Calibration eingestellte 0-Punkt kann in X-Richtung und in Y-
Richtung verandert werden. Dadurch kann der Strahl (Sweep track) in das
Zentrum (oder an einen anderen Ort) des Tiegels positioniert werden.

Diese Einstellung (Optimierung) kann flr jedes Pocket separat durchgefiihrt
werden.

X-Low
Positionsbegrenzung des Strahls in +X-Richtung. (*)

X-High
Positionsbegrenzung des Strahls in X-Richtung. (*)

Y-Low
Positionsbegrenzung des Strahls in +Y-Richtung. (*)

Y-High
Positionsbegrenzung des Strahls in Y-Richtung. (*)

(*) Diese Parameter kénnen nur im Konfigurationsmodus verdndert werden oder wenn das
Modul noch nicht definiert ist.

Beam position set with

Beam Position X and Zero point set with Center
Beam Position Y Calibration in configuration
parameters. This adjustment _~ mode. This adjustment is
can be performed separately ~ _y "~ made once for each source.

for each pocket.

X beam
position

Pocket 3

4-pocket crucible

Pocket 2 Pocket 4
N\

Cover shutter

Pocket 1

Einstellen der Strahlposition in X- und Y- Richtung
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CRUCIBLE Speed
Drehgeschwindigkeit der Tiegel.

Einlochtiegel Drehgeschwindigkeit.
Nierentiegel Drehgeschwindigkeit fir das Pendeln.
Vierlochtiegel Drehgeschwindigkeit fur die einzelnen Pockets (nur fir
individuell dreh- | ESQ212).
bar
Position

Tiegelposition (konfigurationsabhangig)

Bei der Verwendung eines Nierentiegels

Pos. 1 Pendeln
Pos. 2 Pocket 1
Pos. 3 Pocket 2

Coil Current
ECS-Spulenstréme

1 aktueller Spulenstrom fir Low Coil
2 aktueller Spulenstrom fir High Coil
3 aktueller Spulenstrom fir Lat Coil
Direction of rotation Direction of rotation Direction of rotation Direction of rotation
° O ° °
l-Crucible +-Crucible : Pocket 1
LN
Kidney crucible
pendulum
Pocket 1 Packet 1 ] movement
ESQ212 Four pocket crucible can ESQ110A...153A ESQ110A...153A
be rotated individually
ESQ212
Abb. 13-10 Drehrichtung der verschiedenen Tiegel

404 KHAN
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Abb. 13-11

Erkldérungen

Parameter
eines Moduls
darstellen

KHAN

13. EEC Control

Liste der EEC-Parameter-Module

Die Liste der EEC-Parameter-Module kénnen Sie aufrufen, indem Sie im Men-
abild [List] oder den Hotkey L aktivieren (In Kapitel 13.2 Das Meniibild EEC
Control, B 393, als Punkt e markiert), und [Parameters] anwahlen.

In diesem Bildschirmbild sind die verfligbaren EEC300-Parameter-Module
aufgelistet.

Process DEMO Run¥ 392 RunTime  00:00:00

Main State RELOAD Sub State Standby

Mode Service-Config.Local Date A3:56:00 7-AUG-98

3EEC Modules T insert | nelete | copy | tep , | Esc |

Ctrl F1 CtrlF9
Start Start/Stop

F§ F9 (=] TAB
Overview Mimic Split Jump &

Liste der EEC300-Parameter-Module

Blau dargestellt (2): Selektiertes Modul

Grau dargestellt: Verfligbares Modul

Rot dargestellt: Noch nicht definiertes Modul

Wenn Sie die Parameter eines Moduls darstellen mdchten, kédnnen Sie das
betreffende Modul selektieren (Modul ist blau unterlegt) und [Step] (Hotkey

S) aktivieren.

Beachten Sie fiir die Darstellung Kapitel 13.4 Das EEC300-Parameter-Modul,
399.
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13.4.2 Laden eines neuen EEC300-Parameter-Moduls

Um ein neues EEC300-Parameter-Modul zu laden, ist wie folgt vorzugehen:

1

Rufen Sie die Liste der EEC-Parameter-Module auf, indem Sie im Men-

ubild [List] oder den Hotkey L aktivieren (In Kapitel 13.2 Das Menbild

EEC Control, B 393, als Punkt e markiert).

+ Anschliessend wird die vorstehend gezeigte Liste der EEC-Module
dargestellt.

Selektieren Sie das gewiinschte EEC300-Modul (Modul ist blau unter-
legt).

Aktivieren Sie [Step] (Hotkey S), um das selektierte EEC300-Parame-
ter-Modul zu laden.

Aktivieren Sie zweimal [Esc], damit das EEC-Control-Bild mit dem
neuen Parameter-Modul dargestellt wird.

KHAN
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Methode 1

Methode 2

KHAN

13. EEC Control

Das Sweep-Track-Modul

Im Sweep-track-Modul kénnen die Strahlfihrung (Sweep track) und die Ver-
weilzeit (Times for Field A/B) des Elektronenstrahls festgelegt werden. Ein
Sweep-track-Modul kénnen Sie auf zwei Arten aufrufen:

1 Im Menibild [Show Selected] aktivieren
(In Kapitel 13.2 Das Menlbild EEC Control, & 393, als Punkt d mar-
kiert)

2 Das Sweep track set selektieren (In Abb. 13-5, & 399, als Punkt ¢ mar-
kiert)

3 [Step] in der Kopfzeile aktivieren

1 In der Liste der EEC-Parameter-Module (In Kapitel 13.4.1 Liste der
EEC-Parameter-Module, & 405) ein Modul selektieren (Modul ist blau
unterlegt)

2 [Step] (Hotkey S) aktivieren

3 Sweep track set selektieren (In Abb. 13-5, B 399, als Punkt ¢ markiert)

4 [Step] in der Kopfzeile aktivieren

HINWEIS:

Fiir die Quellen ESQ110A ...ESQ153A ist die Strahlablenkung mittels
Ablenkspule nur in Y-Richtung moglich. Bei der Definition des
Sweep-track-Moduls ist darauf zu achten, dass nur Parameter fiir die
Y-Richtung (longitudinal) definiert werden. Fiir die Sweep-track-
Form darf nur longitudinal (Hotkey I) oder long., jump to start (Hot-
key O) verwendet werden.
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Abb. 13-12

13. EEC Control

a
all circle ring (8) s, ,...-~>>.———— b
[ewste -]
C
d
16
Feld B Feld A
(Ablenkung in (Ablenkung in
Y-Richtung) X-Richtung)
e e I |
1 16
Filament Filament
Die Parameter des Sweep track-Moduls
a - Name des Sweep track-Moduls
b - Fir ESQ110A...ESQ153A diirfen nur | oder o eingegeben werden
C - 16 Felder des Feldsystems A
d - 16 Felder des Feldsystems B
KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec

process systems

Parameterbe-
schreibung

Sweep track

Field A

KHAN

Sweep track
Aus nachfolgender Aufstellung ist ersichtlich, in welcher Form der Elektro-

13. EEC Control

nenstrahl abgelenkt werden kann.

Anzeige Hotke | Beschreibung (siehe auch Abb. 13-14,
9 Y 411)

by row b Der Strahl lauft zeilenweise (maanderférmig)
Uber den Tiegel und auf dem gleichen Weg
zurick.

by row, jumpto |y Der Strahl lauft zeilenweise (maanderférmig)

start in Richtung Filament tber den Tiegel und
springt auf den Startpunkt zurick.

all circle ring a Der Strahl lauft spiralférmig (in 8 Ringen) von

(8) aussen nach innen Uber den Tiegel und springt
von innen nach aussen.

6 circle rings 6 wie a, jedoch mit 6 Ringen

5 circle rings 5 wie a, jedoch mit 5 Ringen

1 circle ring 1 wie a, jedoch nur mit 1 Ring

triangle t Der Strahl lauft dreieckférmig Gber den Tiegel
und auf gleichem Weg zurlick (Anwendung in
der Regel fir Topftiegel).

longitudinal I (*) Der Strahl wird in longitudinaler Richtung
abgelenkt und fahrt auf gleichem Wege zurtick.

long., jump to o (*) Der Strahl wird nur in longitudinaler Richtung

start abgelenkt und springt zum Start zurick.

(*) Fur die Quellen ESQ110A ...ESQ153A dirfen nur diese 2 Eingaben verwendet werden,
andernfalls wird der Prozessstart verhindert.

Felddefinition flir Feld A (siehe Abb. 13-13, & 410).

X-row
16 Punkte entlang der X-Achse, eine Zeile breit.

Circle
8 Felder kreisférmig angeordnet.

Test

Bei der Funktion Test werden alle 16 Felder des Feldsystems A mit der glei-
chen Verweilzeit programmiert (Einheitsfeld). Die im Feld 1 programmierte
Zeit wird zur Bildung des Einheitsfeldes A verwendet.
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Field B

Abb. 13-13

Operation

13. EEC Control

Felddefinition fir Feld B. (siehe Abb. 13-13, & 410)

X-row
16 Punkte entlang der X-Achse, eine Zeile breit.

Y-row
16 Punkte entlang der Y-Achse, eine Zeile breit.

Test

Bei der Funktion Test werden alle 16 Felder des Feldsystems B mit der glei-
chen Verweilzeit programmiert (Einheitsfeld). Die im Feld 1 programmierte

Zeit wird zur Bildung des Einheitsfeldes B verwendet.

Sweep track
Beam track

/ :
I \
a=— : ) x
\\ i Y Y
;
- I
e — | '
\T*Y—/ | |
|
Field 16— _f—\ ‘
[ | | g !
! — A 16 points along |
Field B ;f t1h6e ,;(og(t; along E\ the Y axis 1 Uniform field
[ | B
S 1 x— S
[ 1 ‘
/’ f |
/ 1 ‘
Field 1 £ ; |
|
Il
Field A 16 points along 1 ‘ ‘
the Y axis | Uniform field
X e = - - I 7A, —_—

. I [ N Field 3
|
TN o2

1T - Field 1
1 [N

T ] [ N

”\{’HTIF g erk

\Vr } ; } } ‘ } \‘ \‘ \ \ Surface of the evaporation material
N A i i i

S +—L with defined point sequence

0 S T O 0

1 I g I

|
Filament

Zuordnung der Begriffe:Sweep track, Feld A, Feld B

An der Schnittstelle der Felder A und B kénnen verschiedene Operationen

durchgefiihrt werden.

(A+B)

An der Schnittstelle der Felder A und B werden die Verweilzeiten addiert.

(AxB)

An der Schnittstelle der Felder A und B werden die Verweilzeiten multipliziert.

(AxA)
Die Verweilzeiten des Feldes A werden quadriert.

(BxB)
Die Verweilzeiten des Feldes B werden quadriert.

KHAN

118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006



118278/TS1/000/06, Ausgabe 01/2006

evatec 13. EEC Control

process systems

Times for field Das Feldsystem A besteht aus 16 Feldern (1...16).
A
Jedem Feld kann eine individuelle Verweilzeit zugeordnet werden.

Times for field Das Feldsystem B besteht aus 16 Feldern (1...16).

B
Jedem Feld kann eine individuelle Verweilzeit zugeordnet werden.
| 1L T\ Ring 1
Il L TR
I _l]— J[— jl_ —Il_
1 . N L
I | L LI
L
|
|
[
|
]
|
E
__L _|'__
I __II_ —II_ _I'_ _Ir_
gem o
] N
L |
Meandering sweep track Spiral sweep track (ring)
Picture A Picture B
[_
H
Ll
!
%
i
]
I
%
i
!
Triangular sweep track Longitudinal deflection
Picture C Picture D
Abb. 13-14 Formen der Strahlablenkung
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Abb. 13-15

13. EEC Control

Das Sweep Picture

Das nachfolgend gezeigte Bildschirmbild kann dargestellt werden, indem in
Abb. 13-12, B 408, [Picture] (Hotkey P) aktiviert wird.

In diesem Bild wird der zeitliche Verlauf des Elektronenstrahls farblich dar-
gestellt. Das Bild gibt somit Aufschluss liber die Intensitat des Elektronen-
strahls an den verschiedenen Stellen des Tiegels.

Process EMO Runé 392 Run Time 100:00:00
Main State ﬁELOAD Sub State ﬁandhy
Mode Eeruice—Conﬁg..ﬂ_ocal Date ﬁ5:29:16 T-AUG-9%
[[Faen EEC-Sweep: CIRCLE / Source 1 - Track Diagramm | E=c |
Sweep Duration Times [ms] Sweep Track
0157 — —_
e ]
] I
0149 [ 1
0.140 L s [N [
(N n o |
0431 |.J |.J L.I L.|
0122 jf - rJ L.| L \
0.113 [T 5 LT
0.103 ot =
0.095 l
0.086 L
0.076
0.088 \ N I I,
0.059 \ o L.| rJ o+ ;’
0.050 L.I L.I I.J I.J
0.0m L.| L | rJ
0.032 L ]
\‘ ’_I
0.000 [ ol
L_Filament Speed factor: 286 L Filament
Ctrl F1 Ctrl F9 F3 F9 FF 3 TAB
Start Start/Stop Ouverview Mimic Split Jump &

Darstellung der Verweilzeit des Elektronenstrahls und der Strahlfiihrung

Wenn Sie das Bild aus dem EEC Control-Bild aufrufen, wird fir den Parameter
Speed factor der aktuelle Wert angezeigt.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

1 Wahlen Sie das EEC-Control-Menulbild (Abb. 13-2, B 392).

2 Aktivieren Sie [Show selected].

3 Selektieren Sie das Feld Sweep track set und aktivieren Sie [Step].
4 Aktivieren Sie [Picture].

HINWEIS:

Wenn Sie das Bild aus der Liste EEC-Sweep-Module aufrufen, ist der
Wert fiir Speed factor immer 1.

KHAN
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Abb. 13-16

Schaltflachen
in der
Kopfzeile

KHAN

13. EEC Control

EEC-Sweep-Modul-Liste

Die KHAN bietet die Méglichkeit, einmal erstellte Sweep-track-Module auf der
Festplatte zu speichern. Ein Sweep-track-Modul enthalt alle Parameter, die

fur die Fihrung des Elektronenstrahls erforderlich sind.

Die EEC Sweep-Modul-Liste kdnnen Sie wie folgt aufrufen:

1 Wahlen Sie das EEC-Control-Menulbild (Abb. 13-2, B 392).
2 Aktivieren Sie [Lists].

3 Aktivieren Sie im neuen Bild [Sweep Tracks] (Hotkey S).

Anschliessend wird das nachfolgende Bildschirmbild dargestelit.

Process EMO Runé 392 Run Time 100:00:00

Main State ﬁELOAD Sub State ﬁandhy

Mode Eeruice,Conﬁg.ﬂ_ocal Date ﬁ6:2ﬁ:24 1-AUG-98

'FDMenu 4 EEC-Sweep Modules | ingert | Delete | opy | Step | Esc |
FI'R'CLE ’T.T]TS'S SWEEPT SWEEP2

Ctrl F1 Ctrl F9
Start Start/Stop

F§ Fo =] TAB
Ouerview Mimic Split Jump &

EEC-Sweep-Modul-Liste

Insert

Mit diesem Befehl kann ein neues EEC-Sweep-Modul eingefligt werden.

Delete
Mit diesem Befehl kann ein EEC-Sweep-Modul geléscht werden.

Copy
Mit diesem Befehl kann ein bestehendes EEC-Modul kopiert werden.

Step

Mit diesem Befehl kdnnen die Parameter des selektierten EEC-Moduls (Modul

ist blau unterlegt) dargestellt werden.
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Speichern
untergleichem
Namen

Speichern
unter neuem
Namen

Abb. 13-17

414

13. EEC Control

EEC300 Parameter File Handling

Die KHAN bietet die Mdglichkeit, die aktuelle EEC300-Rezeptur zu verandern
und auf der Festplatte zu speichern. Ein EEC300-Rezept enthélt alle erforder-
lichen Parameter-satze, welche zur Steuerung und Uberwachung eines
EEC300 bendtigt werden.

Im Process Mode besteht die Méglichkeit, das aktuelle Rezept zu verandern
und unter dem gleichen Namen abzuspeichern. Wahrend des Anderungsvor-
ganges am EEC300-Rezept besteht die Méglichkeit, erneut das Ursprungsre-
zept zu laden.

Im Service Mode besteht die Méglichkeit, das aktuelle Rezept zu verandern
und unter einem neuen Namen abzuspeichern oder ein neues EEC300-
Rezept zu laden.

Sie kdénnen die Liste der EEC-Parameter-Module aufrufen, indem Sie nach
dem Anwahlen der EEC Control im Menubild [File] aktivieren (in Abb. 13-2,
392, als Punkt d markiert).

[EMent EEC300 Parameters (DEMO) Cackup | cet | cave | lelete | EST |

/' Name Date Size (kB)
Demo 10-SEP-9T 14:43:44 1

Demo_2 11-DEC-01 17:28:44 1
Demo_3 11-DEC-01 17:28:50 1
Demo_3 T1-DEC-01 17:28:54 1

[4 Files [ [

EEC300 Parameter Files
Bedeutung der Schaltflachen in der Kopfzeile:

[F10 Menu]
Rickkehr ins Hauptmend.

[Sort]

Mit diesem Befehl konnen die Files auf verschiedene Weise sortiert werden.
Es erscheinen folgende Optionen in der Befehlszeile:

KHAN
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13. EEC Control

[ate I]uwnl Dare Up |Ilame I]uwnl Haie Up |

Sortierfunktionen

+ Date Down
Sortiert die Dateien nach Datum: Das neueste File erscheint links oben.

+ Date Up
Sortiert die Dateien nach Datum: Das alteste File erscheint links oben.

+ Name Down
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge Z...A, 9...0, $.

+ Name Up
Sortiert die Dateien nach Namen: Sortierreihenfolge $, 0...9, A...Z.

Als Vorgabe sind die Files nach Name, beginnend mit $, 0, A sortiert.

[Backup]
Befehl flr das File Handling mit Disketten. Im Process- und Service-Mode
verfligbar.

+ [Restore]
Mit diesem Befehl kann ein EEC300 Parameter File von der Diskette in den
Arbeitsspeicher geladen werden.

+ [Store]
Mit diesem Befehl kann ein EEC300-Parameter-File vom Arbeitsspeicher
auf Diskette gespeichert werden.

[Get]
Mit diesem Befehl kann ein EEC300 Parameter File von der Festplatte in den
Arbeitsspeicher geladen werden. Nur im Service Mode verfligbar.

[Save]
Mit diesem Befehl kann ein EEC300-Parameter-File vom Arbeitsspeicher auf
die Festplatte gespeichert werden. Nur im Service Mode verfligbar.

[Delete]
Mit diesem Befehl kann ein EEC300 Parameter File auf der Festplatte geldscht
werden. Nur im Service Mode verfiigbar.

[Recall]
Mit diesem Befehl kann auf das Ursprungsrezept zuriickgegriffen werden.
Nur im Process Mode verfligbar.

[Store]

Mit diesem Befehl wird die aktuelle EEC300 Parameter Rezeptur unter dem
aktuellen Namen auf die Festplatte gespeichert. Nur im Process Mode verflig-
bar.

[Esc]
Zurick ins Grafikbild.
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Schaltflachen Mit folgenden Schaltflachen kdnnen Sie zwischen Listen- und Detailansicht
Ansicht umschalten:

Listenansicht:
Es werden nur die Dateinamen angezeigt.

Detailansicht:
Zu jeder Datei werden zusatzliche Informationen
angezeigt.

Die Dateiliste wird sofort aktualisiert, wenn ein Element der Liste geandert

worden ist.
Sortierfunk- Mit diesen Befehlen kdnnen die Dateien in der Detailansicht sortiert werden.
tionen Driicken Sie auf eine Uberschrift, um die Dateien entsprechend den

gewiinschten Kriterien zu sortieren. Erneutes Anklicken der Uberschrift
bewirkt eine Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

Neben dem Sortierkriterium wird die Sortierreihenfolge durch folgende Sym-
bole angezeigt:

B Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
Z..A 9...0, %

A Sortierreihenfolge (Bsp. Namen):
$,0..9,A..Z

In der Detailansicht erscheinen die folgenden Schaltflachen fiir Sortierkrite-
rien (siehe Kapitel 9.5 Rezepteigenschaften, & 232):

+ Name
Sortiert die Dateien nach Namen.

+ Date
Sortiert die Dateien nach Datum.

+ Size (kB)
Sortiert die Dateien nach Grdsse.

Als Vorgabe sind die Dateien nach Namen sortiert.

416 KHAN
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Baratron

Betreiber

DezIO

EMO

EMS

ESQ

GUI

Inertgas

Ion Plating

IPA
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14. Anhang

Anhang

Glossar
Positiver Pol eines Gerates, das mit Gleichstrom betrieben wird.

Druckeinheit. Diese Einheit ist veraltet und wurde durch Pa ersetzt.
1 bar = 10° Pa = 0.1 MPa

Druckmessréhre (kapazitives Manometer) flir gasart-unabhangige Messun-
gen.

Rechtliche Bezeichnung fiir den Eigentimer der Anlage. Der Betreiber ist fir
die installierte Anlage verantwortlich, insbesondere fiir die Sicherheit und die
Ausbildung des Personals.

Dezentrales In-/Outputsystem

Emergency-off. Not-Aus. Wenn der EMO-Kreis ausgel6st wird, werden poten-
tiell gefahrliche Komponenten ausgeschaltet. EMO-Tasten sind rot und besit-
zen einen gelben Schutzkragen.

Emergency-stop. Not-Stop. Wenn der EMS-Kreis ausgeldst wird, wird die
Bewegung einer bestimmten Komponente gestoppt. EMS-Tasten sind rot.
Der Schutzkragen (falls vorhanden) ist nicht gelb.

Elektronenstrahl-Verdampfungsquelle der KHAN.

Graphic user interface. Grafische Benutzerschnittstelle. Schnittstelle flr die
Kommunikation zwischen dem Bediener und der Anlagensteuerung. Besteht
aus einem Bildschirm, einer Tastatur und einem Zeigegerat (Maus oder
Trackball).

Chemisch nicht-reagierendes Gas, z.B. das Edelgas Argon.

Beschichtungstechnik, mit der eine Elektronenstrahl-Verdampferquelle in
Verbindung mit einer Plasmaquelle eingesetzt wird.

Isopropyl-Alkohol. Wird auch als Isopropanol oder 2-Propanol bezeichnet.
Ein Lé6sungsmittel, das in vielen Fallen zum Reinigen verwendet werden
kann.
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Kathode
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LOTO

mbar

MFC

MPa

OEM

Pa

PKR

psi

QSK

RGA

sccm

sim

Substrat
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Negativer Pol eines Gerates, das mit Gleichstrom betrieben wird.
Systemsteuerung der KHAN.

Lockout/tagout. Eine Sicherheitsprozedur, die gewdhrleistet, dass eine Kom-
ponente von ihren Energiequellen abgetrennt ist. Die LOTO-Prozedur muss
durchgefiihrt werden, um Personen zu schiitzen, die die technische Ausri-
stung warten.

Druckeinheit. Diese Einheit ist veraltet und wurde durch Pa ersetzt.
1 mbar = 102 Pa = 1 hPa

Mass flow controller. Gasflussregler. Wird verwendet, um den Fluss von Pro-
zessgasen zu regeln.

Megapascal. Druckeinheit.
1 MPa = 10° Pa = 10 bar = 145 psi

Original equipment manufacturer. Original-Hersteller einer Komponente, die
zusammen mit der KHAN geliefert wird.

Pascal. Druckeinheit.
1Pa=1N/m2 =102 mbar = 10°° bar = 7.50 mTorr

Kombi-Druckmessréhre (Pirani und Kaltkathoden-Ionisation) fiir den Bereich
5 x 10™ mbar bis 1000 mbar.

Druckeinheit. Diese Einheit ist veraltet und wurde durch MPa ersetzt.
14.5 psi = 1 bar = 0.1 MPa

Quarzmesskopf flr Schichtdickenmessungen.

Restgasanalysator. Wird verwendet, um den Partialdruck von Restgasen zu
bestimmen.

Standard-Kubikzentimeter pro Minute. Gasfluss in cm3/min unter Standard-
bedingungen (20 °C, 1013 hPa).

Standard-Liter pro Minute. Gasfluss in I/min unter Standardbedingungen
(20 °C, 1013 mbar).

Das zu beschichtende Tragermaterial.

KHAN
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14. Anhang

Druckeinheit. Diese Einheit ist veraltet und wurde durch Pa ersetzt.
1 Torr = 1.333 mbar = 133.3 Pa

Druckmessréhre (Pirani) fiir den Bereich 5 x 10™ mbar bis 1000 mbar.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wird verwendet, um Komponenten
wahrend eines Stromausfalls weiterhin mit Strom zu versorgen. Die USV
kann nur flr kurze Zeit als Stromversorgung dienen.

Eine Region, die Gas unter niedrigem Druck enthélt. Ublicherweise unter-
scheidet man zwischen Grobvakuum (10°...102 Pa), Feinvakuum (102...10°1
Pa), Hochvakuum (1071...107° Pa) und Ultrahochvakuum (p < 107 Pa).

Steuergerat fir Schichtdickenmessung.
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